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Pravne vyhlasenia

Pravne vyhlasenia

Vyhlasenie o planovanom pouziti

Systém BOND automatizuje klinické protokoly imunofarbenia patologickych vzoriek vlozenych na
mikroskopické sklicka. Mikroskopické sklicka nasledne podstipia interpretaciu kvalifikovanym
zdravotnickym pracovnikom na pomoc pri diagnostike.

Ochranné znamky

Leica a logo Leica su registrované ochranné znamky spoloc¢nosti Leica Microsystems IR GmbH a pouzivaju sa
na zaklade licencie. BOND, BOND-III, BOND-MAX, BOND-ADVANCE, Covertile, Bond Polymer Refine
Detection, Bond Polymer Refine Red Detection, Parallel Automation, Compact Polymer a Oracle st ochranné
znamky spolocnosti Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd ACN 008 582 401. Ostatné ochranné znamky su
majetkom ich vlastnikov.
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Dolezité informacie pre vsetkych pouzivatel'ov

Pojem , Leica Biosystems", ak sa pouziva v texte v tomto dokumente, oznacuje Leica Biosystems Melbourne
Pty Ltd.

Z dovodu zasady neustaleho zlepSovania si spolocnost’ Leica Biosystems vyhradzuje pravo na zmenu
technickych Udajov bez predchadzajldceho upozornenia.

Zarucné reklamacie je mozné uplatnit’' iba v pripade, ak bol systém pouzity pre Specifikovanu aplikaciu a
prevadzkovany podl'a pokynov v tomto dokumente. Poskodenie spdsobené nespravnym zaobchadzanim
a/alebo nespravnym pouzitim produktu rusi platnost’ zaruky. SpoloCnost’ Leica Biosystems neprebera
zodpovednost’ za také Skody.

Osoby prevadzkujice moduly spracovania BOND-III a BOND-MAX musia byt pred uvedenim pristroja do
prevadzky primerane vyskolené a upozornené na mozné rizika alebo nebezpecné postupy. Z modulu
spracovania moZete odstranit’ kryty alebo Casti, iba ak je to uvedené v tejto prirucke.

Opravy smie vykonavat' iba kvalifikovany servisny personal autorizovany spolocnost’ou Leica Biosystems.
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Pravne vyhlasenia

Vyskyt akéhokol'vek zavazného incidentu, ktory viedol alebo moze viest’ k imrtiu pacienta i pouzivatel'a
alebo k doc¢asnému ¢i trvalému zhorSeniu zdravotného stavu pacienta i pouZivatela, sa musi nahlasit’
miestnemu zastupcovi spolocnosti Leica Biosystems a prislusSnému miestnemu regulacnému organu.

Zaznam o reviziach

Rev. | Vydana Dotknuté sekcie Detail

A0l |- - Nevydané

A02 |- - Nevydané

A03 | Marec 2020 | Vsetky Prvykrat prepusteny

A04 | Novembra | Regulacné vyhlasenia Aktualizované
2020

A05 | December | Vyhlasenie o planovanom pouZiti Aktualizované novymi informaciami na
2021 podporu nariadenia IVDR.

Délezité informacie pre vSetkych
pouZivatel'ov

Oznacenie CE a oznamenie Eurdpskej

dnie

Vyradenie z prevadzky a likvidacia
pristroja

Technické Udaje

Prevadzka pristroja

Pripojenie a inicializacia systému LIS

Rucna Citacka Ciarovych kodov Zebra
DS2208

Odstranenie Casti 12.9.1 Opéatovna
inicializacia snimaca identifikatorov.

Pridané konfiguracné pokyny Zebra
DS2208.

Odstranenie 18 RemoteCare.

Kontaktovanie spoloc¢nosti Leica Biosystems

Ak potrebujete servis alebo podporu, obratte sa na svojho miestneho zastupcu spolocnosti Leica Biosystems
alebo pozrite si ¢ast’ www.LeicaBiosystems.com
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Bezpecnostné upozornenia

BezpecCnostné upozornenia

Dodrziavaijte vSetky bezpecnostné opatrenia, aby ste zabranili zraneniu, poskodeniu, strate alebo chybnej
identifikacii vzoriek pacienta a poskodeniu zariadenia.

Typy bezpecnostnych upozorneni
Bezpecnostné upozornenia uvedené v tejto prirucke st vystrahy alebo upozornenia.

Vystrahy

Vlystrahy st oznamenia o nebezpecenstvach, ktoré by mohli viest’ k zraneniu os6b alebo k riziku straty,
poskodenia alebo nespravnej identifikacie vzoriek pacientov.

Vlystrahy pouZivaju symboly s Ciernym okrajom a zltym pozadim, ako je to zndzornené nizsie:

Nebezpecenstvo pomliazdenia. Riziko rozmliazdenia ruk alebo Casti tela.

Nebezpecenstvo tepla. Horlice povrchy sposobia pri dotyku popaleniny.

Nedotykajte sa Casti oznacenych tymto symbolom.

Chemické nebezpecenstvo. Pri nedodrzani nalezitych bezpecnostnych opatreni hrozia
vazne zdravotné nasledky.

Vzdy noste ochranny odev a rukavice.

Rozliaty produkt okamzite vycistite pomocou Standardnych laboratérnych postupov.

Nebezpecenstvo laserového Ziarenia. Moznost’ vazneho poskodenia odi. Vyvarujte sa
priameho kontaktu oci s laserovymi [G¢mi.

Pozor. Ak nebudete postupovat’ podl'a pokynov, moze dojst’ k poskodeniu systému
alebo zraneniu os6b. Pred pokracovanim si precitajte sprievodny text alebo prislusnu
dokumentaciu.

Elektrické nebezpecenstvo. Postupujte podl'a pokynov v sprievodnej dokumentacii, aby
ste predisli zraneniu os6b alebo poskodeniu vybavenia.

Nebezpecenstvo toxicity. Pri nedodrzani nalezitych postupov manipulacie
s chemikaliami hrozia vazne zdravotné nasledky.
Pri manipulacii s reagenciami pouzivajte ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Nebezpeclenstvo poziaru. Horl'avé reagencie sa mozu vznietit', ak sa nedodrziavaju
prislusné bezpecnostné opatrenia.

LA
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Bezpecnostné upozornenia

Upozornenia

Upozornenia st oznamenia o nebezpecenstvach, ktoré by mohli viest’ k poskodeniu vybavenia systému
BOND alebo mat' iné nepriaznivé nasledky, ktoré neohrozuju l'udi.

Upozornenia pouZivaju symboly s Ciernym okrajom a bielym pozadim, ako je to znazornené nizsie:

A

Vseobecné vystrahy

VSeobecné vystrahy tykajlce sa systému BOND su uvedené nizSie. Ostatné vystrahy si uvedené
v prislusnych sekciach prirucky.

Prevadzka pristroja

Na predchadzanie kontaminacii reagencii a skli¢ok sa pristroj musi prevadzkovat' v ¢istom
prostredi tak, aby bol ¢o najviac zbaveny prachu a pevnych Castic.

> >

Aby ste zabezpedili spravnu prevadzku pristroja, vioZte kazdd nadobu na nebalené
reagencie do jeho spravnej stanice v priehradke, ako je to uvedené na farebne oznacenych
Stitkoch s nazvom. V opacnom pripade méZe dojst’ k ohrozeniu farbenia.

Dalsie podrobnosti si pozrite v ¢asti 2.2.7 - Priechradka na nadoby na nebaleny materil

Skontrolujte hladinu v nadobe na nebaleny material a podl'a potreby ich naplrite alebo
vyprazdnite na zaciatku kazdého dna (v pripade potreby CastejSie — pozrite si Cast’
12.2.1 - Kontrola hladin v nddobach). V opa¢nom pripade méze dojst’ k preruseniu

farbenia pri odstrafiovani nadob, ¢o moze ohrozit’ farbenie.

> | >

Ak sa pri spracovani musi nadoba na nebaleny material napinit’, vzdy skontrolujte
obrazovku Protocol status (Stav protokolu) a skontrolujte, ¢i sa nddoba nepouziva alebo
nie je planované jej pouzitie. V opacnom pripade moze dojst’ k ohrozeniu spracovania
sklicok. Ihned’ po naplneni nadobu vrat'te — pozrite si Cast’ 12.2.2.5 - Pocas cyklov.

Nadoby na nebaleny material BOND sa nemusia na Ucely plnenia vyberat’ — pozrite si Cast’
12.2.2.1 - Doplnenie nebalenej reagencie — BOND-III.

S ciel'om vyhn(t' sa tejto situacii kazdy den skontrolujte hladinu v nadobach (Castejsie, ak
je to potrebné — pozrite si ¢ast’ 12.2.1 - Kontrola hladin v nadobach).

Systém BOND nevyZaduje na fungovanie a vykonavanie zamysl'aného pouzitia siet'ovy
pristup. Na zabranenie Skodlivému alebo neopravnenému pristupu nainstalujte systém
BOND bez pripojenia k vasej sieti/infrastrukture.

Ak chcete pouzivat’ sietové pripojenie, preferovanym sposobom je pripojenie systému
BOND k virtudlnej miestnej sieti (VLAN) s branou firewall. Pripadne méZzete zaviest' a overit’
vlastné mechanizmy zabezpecenia siete v stlade so standardnymi prevadzkovymi
postupmi. DalSie informacie najdete v prirucke k informa¢nym systémom pre systém
BOND 5.1+ (49.6062.811).

iv
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Bezpecnostné upozornenia

>

Malvérova infekcia na ovladaci systému BOND moze viest’ k neoCakavanému spravaniu v
prevadzke vratane deaktivacie pristrojov. Pred pripojenim Uloznych zariadeni USB

k ovladacu systému BOND sa uistite, Ze neobsahuju virusy. Okrem toho berte na vedomie,
Ze spolocnost’ Leica Biosystems nenainstaluje Ziadne antivirusové rieSenie. Odpori¢ame
vam nainstalovat’ vlastny podnikovy antivirusovy produkt. Obrat’te sa na miestneho
zastupcu spolocnosti Leica Biosystems, ktory vam poskytne d'alSie informacie.

Riadiace zariadenia

>

MUSIA sa zaviest’ a dodrziavat’ primerané laboratdrne kontrolné opatrenia, aby sa
zabezpedil vhodny vysledok farbenia pre kazdé sklicko. Spolo¢nost’ Leica Biosystems
d6razne odporica umiestnit’ vhodné kontrolné tkanivo na rovnaké sklicka ako tkanivo pre
pacienta.

Chemické nebezpelenstva

>

Niektoré z reagencii pouZivanych v imunohistochemickom rozbore a in situ hybridizacii su
nebezpecné. Pred pokracovanim sa uistite, Ze ste absolvovali primerané skolenie pre tento
postup:
a. Pri manipulacii s reagenciami alebo Cisteni pristroja pouzivajte latexové alebo
nitrilové rukavice, ochranné okuliare a iny vhodny ochranny odev.

b. Sreagenciami a kondenzatom manipulujte a likvidujte ich v stlade so vSetkymi
postupmi a Statnymi nariadeniami, ktoré platia v laboratoriu.

Nadoby na reagencie sa mo6zu pocas prepravy naklanat, pricom zostanu zvysky reagencie

=) okolo uzaveru. Pri otvarani nadob na reagencie vzdy pouzivajte schvalend ochranu odi,
= rukavice a ochranny odev.
Potencialne nebezpecné reagencie sa mozu zhromazd'ovat’ okolo zostav na farbenie
= sklicok a kontaminovat’ podnosy na sklicka. Pri manipulacii s podnosmi na sklicka vzdy

e

pouZivajte schvaleny ochranny odev a rukavice.

Niektoré reagencie pouzité na moduloch spracovania BOND-III a BOND-MAX su horlavé:

« Neumiestfiujte plamerni ani zdroj zapalenia do blizkosti modulov spracovania.

« Po doplneni alebo vyprazdneni sa uistite, Ze s vSetky uzavery nadoby na nebaleny
material riadne uzavreté.

B> || B> |k

Moduly spracovania maju ohrievace a vyhrievané povrchy, ktoré mozu predstavovat’
nebezpecenstvo vznietenia, ak sa do ich blizkosti umiestnia horl'avé materialy.

« Na ohrievace ani blizko nich neklad'te horl'avé materialy.

« Na modul spracovania neklad'te horl'avé materialy.

« Po doplneni alebo vyprazdneni sa uistite, Ze s vSetky uzavery nadoby na nebaleny
material riadne uzavreté.
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Mechanické nebezpecenstva

>

Pri zatvarani veka pristroja bud'te opatrni a uistite sa, ze mate Cisté ruky, aby nedoslo k
Zraneniu.

Pocas prevadzky sa hlavny robot, nasavacia sonda, pumpy injekcnych striekaciek a roboty
na nebalend tekutinu (BOND) mézu pohybovat’ bez varovania a rychlost'ou, ktora méze
sposobit’ zranenie.

« Nepokusaijte sa otvorit’ veko pristroja, ked’ prebieha cyklus.

« Nepokusaijte sa obist’ blokovanie, ktoré zastavi ¢innost’ pristroja, ked' je veko
otvorené.

« Pocas prevadzky sa uistite, ze su kryty pumpy injekénych striekaciek na svojom
mieste.

Vyvarujte sa kontaktu so zostavami na farbenie sklicok a ich okolim. M6zu byt vel'mi
horlce a spdsobit’ vazne popaleniny. Po ukonceni ¢innosti nechajte zostavy na farbenie
skli¢ok a ich okolie vychladnut’ dvadsat’ min(t.

Ak chcete premiestnit’ modul spracovania na vel'kl vzdialenost’ alebo ho prepravit’ na
Ucely opravy alebo likvidacie, obratte sa na oddelenie podpory zakaznika. Modul
spracovania je vel'mi tazky a nie je navrhnuty tak, aby ho presuval pouzivatel'.

Skontrolujte, Ci si poCas normalnej prevadzky dvierka injekénych striekaciek zatvorené
(BOND-MAX) alebo je nasadeny kryt injekénych striekaciek (BOND-III). Ak dojde k
uvol'neniu injek¢nej striekacky alebo prislusenstva injekénej striekacky, méze z injekénej
striekacky vystreknUt' reagencia pod tlakom.

Ak hlavny robot a/alebo roboty na nebalenu tekutinu nad‘alej funguju dihsie ako pat’
sekdnd po otvoreni veka modulu spracovania, okamzite sa obratte na oddelenie podpory
zakaznika.

Pokial' je modul spracovania zapnuty, nepohybuite hlavnym ramenom robota. Robot sa
moze vyrovnat, o ma za nasledok zIé farbenie.

Ak bol robot presunuty: vypnite pristroj, pockajte 30 sekidnd a potom ho znovu
inicializujte.

Pri vykonavani uloh Cistenia alebo udrzby vzdy vypnite modul spracovania (s vynimkou
automatizovanych Cistiacich tloh, ako je Cistenie nasavacej sondy).

> B BB B PP

Roboty na nebalen tekutinu BOND sa pohybuijti pozdiz zostav na farbenie skli¢ok, aby
umoznili pouzivatel'om pristup na Cistenie. Tento postup by mali vykonavat' iba operatori,
ktori boli upozorneni na potencialne nebezpecenstvo a ktori absolvovali primeranu
odbornu pripravu.
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Zostavy na farbenie sklicok obsahuju pohyblivé Casti, ktoré mdzu sposobit’ vazne zranenie.
Pocas prevadzky pristroja udrziavajte prsty mimo otvoru zostavy na farbenie sklicok.

Predtym, ako sa pokusite ru¢ne odomknUt’ zostavy na farbenie sklicok: vypnite hlavny
vypina¢ modulu spracovania, vypnite sietov( zastréku a odpoijte siet'ovu zastrcku zo
zasuvky.

Modul pumpy injekénych striekaciek (BOND-III) je t'azky a po uvolneni moze spadnuit.
Tento postup by mali vykonavat' iba operatori, ktori boli upozorneni na potencialne
nebezpecenstvo a ktori absolvovali primerani odbornu pripravu.

Na zdvihnutie pristroja nepouzivajte dve Cierne rukovéti na zadnom kryte systému BOND.

> B> B

Elektrické nebezpecenstva

Neodstranuijte kryty modulu spracovania ani sa nesnazte ziskat’ pristup k vnitornym
komponentom. Vo vnutri modulu spracovania BOND su nebezpecné napatia a tieto tlohy
by mali vykonavat' iba kvalifikovani servisni technici schvaleni spolo¢nost’'ou Leica
Biosystems.

Nemenite prevadzkové napatie modulu spracovania. Ak je pristroj pripojeny
k nespravnemu napajaciemu napatiu, moze dojst’ k vaznemu poskodeniu. Ak chcete
nastavenie zmenit’, obratte sa na oddelenie podpory zdkaznika.

Modul spracovania musi byt’ pripojeny k uzemnenej siet'ovej zasuvke a musi byt
umiestneny tak, aby pracovnici mohli 'ahko odpojit’ siet'ovy kabel bez toho, aby museli
pohybovat’ pristrojom.

Poistky neprepdjajte ani neskratujte.

> BB B

Pred vymenou poistiek pristroj vypnite a odpojte napajaci kabel. Poistky vymenite iba za
Standardné diely a ak poistky opakovane vyhoria, obratte sa na oddelenie podpory
zakaznika.
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Vseobecné upozornenia

VSeobecné upozornenia BOND sU uvedené nizSie. Ostatné upozornenia si uvedené v prislusnych sekciach
prirucky.

Nebezpecenstva pri instalacii

>

Neblokujte vetracie otvory umiestnené na zadnom kryte pristroja. Nezakryvajte tiez
vetracie otvory umiestnené na dvierkach injek¢nych striekaciek (BOND-MAX).

Prevadzkové nebezpecenstva

Umiestnite vSetky Casti Stitku sklicka ku vSetkym okrajom sklicka. Odkryty lepkavy povrch
moze sposobit’, Ze sa stitok sklicka (a posuivac) prilepi na obal alebo iné zariadenie a
poskodi sklicko Covertile.

Nevyberajte maly kryt snimaca hladiny kvapaliny z nadoby na nebaleny material
(BOND-MAX), pretoze sa moze poskodit’. Nadoby na nebaleny materidl vyprazdriuijte a
doplnujte iba cez velky kryt na plnenie/vyprazdnovanie.

VSetky vymenitel'né komponenty Cistite iba rukou. V automatickej umyvacke riadu
neumyvaijte ziadne sucasti, aby ste predisli poskodeniu. Necistite ziadnu cast’
rozpUst'adlami, tvrdymi ani drsnymi Cistiacimi prostriedkami alebo tvrdymi ¢i drsnymi
utierkami.

Nepouzivajte vatové tyCinky ani iné aplikatory s hrotmi z baviny na Cistenie vnitornych
otvorov premyvacieho bloku alebo v mazacich stlpikoch zostavy na farbenie sklicok,
pretoZe sa moZe vatovy koncek uvolnit’ a spdsobit’ upchatie.

Nadoby na nebaleny material nenastvajte spat’ na svoje miesto, pretoze to moze poskodit’
nadobu a snimac kvapaliny.

NepouZivajte poskodené sklicka. Pred viozenim do modulu spracovania sa uistite, ze s
vSetky sklicka spravne zarovnané na podlozkach a Ze st vsetky krycie sklicka Covertile
spravne umiestnené (pozrite si Cast’ 2.6.2 - Krycie sklicka BOND Universal Covertile).

Pred spustenim cyklu alebo inicializaciou modulu spracovania sa uistite, Ze je modul
injekénych striekaciek (BOND-III) Uplne zatvoreny (pozrite si ¢ast’ 12.4.1 - Rucné
odomykanie zostav na farbenie sklicok). V opacnom pripade mo6ze dojst’ k poskodeniu
injek¢nych striekaciek pocas prevadzky.

>|| BB |B|| BB

Pred Cistenim alebo odstranenim hornej dosky zaistite, aby boli roboty na nebalenu
tekutinu (BOND-III) v povodnej polohe v zadnej Casti pristroja a aby neboli umiestnené
pred zostavami na farbenie sklicok.

viii
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Bezpecnostné upozornenia

Nebezpecenstvo suvisiace s reagenciami

Ak sa povoli, aby sa vzajomne nekompatibilné roztoky dostali navzajom do styku, mézu sa
vyskytnut’ neuspokojivé vysledky farbenia a potencialne poskodenie modulu spracovania.
Obrat'te sa na spolocnost’ Leica Biosystems, aby urcila, Ci st roztoky kompatibilné.

Na moduloch spracovania BOND nepouzivajte xylén, chloroform, acetdn, silné kyseliny
(napr. 20 % HCl), silné zasady (napr. 20 % NaOH). Ak sa niektora z tychto chemikalii
vyleje na pristroj BOND alebo v jeho blizkosti, pristroj okamzite vycistite 70 % etanolom,
aby ste predisli poskodeniu krytov modulu spracovania.

S pristrojmi BOND a BOND-III pouzivajte iba roztok BOND-MAX Dewax Solution.
Nepouzivajte xylén, nahradky xylénu a iné reagencie, ktoré mézu degradovat’ Casti
systému BOND a sp6sobit’ Gnik tekutiny.

> B>
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Regulacné vyhlasenia

Regulacné vyhlasenia

Symbol diagnostiky in vitro

IVD

Sulad s predpismi FCC

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje obmedzeniam pre digitalne zariadenie triedy A podla Casti, 15
podcasti B pravidiel FCC. Tieto limity st navrhnuté tak, aby poskytovali primerant ochranu pred Skodlivym
rusenim, ked' sa zariadenie prevadzkuje v komercnom prostredi. Toto zariadenie vytvara, pouziva a moze
vyzarovat' vysokofrekvencnu energiu a ak nie je nainstalované a pouzivané v sulade s navodom na obsluhu,
moZze sposobit’ Skodlivé rusenie radiovej komunikacie. Prevadzka tohto zariadenia v obytnej Stvrti
pravdepodobne spdsobi Skodlivé rusenie. V takom pripade bude pouzivatel’ povinny rusenie na svoje vlastné
naklady opravit'.

Na zachovanie zhody pouzivajte iba kable dodavané s pristrojom.

Vystraha: Akékol'vek zmeny alebo Upravy, ktoré nie s vyslovne schvalené spolocnost'ou Leica Biosystems,
mozu zrusit' platnost’ opravnenia pouzivatel'a na prevadzkovanie tohto zariadenia.

Oznacenie CE a oznamenie Eurdpskej tnie

Oznadenie CE oznacuje sulad s platnymi smernicami EU, ako je to uvedené vo vyhlaseni
C E vyrobcu o zhode.

Pokyny pre diagnostické vybavenie in vitro na profesionalne pouzitie
Toto zariadenie IVD spifia poZiadavky na emisie a odolnost’ podl'a normy IEC 61326 &ast’ 2-6.
Elektromagnetické prostredie by sa malo vyhodnotit’ pred uvedenim zariadenia do prevadzky.

Toto zariadenie nepouzivajte v tesnej blizkosti zdrojov silného elektromagnetického Ziarenia (napr.
netienené zamerné zdroje RF), pretoze tieto mozu rusit’ spravnu Cinnost'.

Vystraha: Toto zariadenie bolo navrhnuté a testované podla normy CISPR 11 triedy A. V domacom
prostredi mo6ze sposobit’ radiové rusenie. V takom pripade bude pravdepodobne potrebné prijat’ opatrenia
na znizenie tohto rusenia.

Regula¢né poziadavky na pocitaC: uvedené na zozname UL (UL 60950), certifikované podla normy IEC
60950.

Klasifikacia zariadeni podl'a CISPR 11 (EN 55011)

Toto zariadenie je klasifikované ako skupina 1 triedy A podla CISPR 11 (EN 55011). Vysvetlenie skupiny
a triedy je opisané nizsie.

Skupina 1 —plati pre vSetky zariadenia, ktoré nie su klasifikované ako zariadenie skupiny 2.
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Skupina 2 — plati pre vSetky vysokofrekvencné zariadenia ISM, v ktorych sa vysokofrekvencna energia vo
frekvencnom rozsahu 9 kHz az 400 GHz Umyselne generuje a pouziva alebo len pouziva vo forme
elektromagnetického Ziarenia, induktivnej a/alebo kapacitnej vazby na spracovanie materialov alebo na
Ucely inSpekcie/analyzy.

Trieda A — plati pre vSetky zariadenia vhodné na pouzitie vo vSetkych zariadeniach inych ako domacnost’ a
tych, ktoré su priamo pripojené k nizkonapat'ovej napajacej sieti, ktora zasobuje budovy pouzivané na
domace ucely.

Trieda B — plati pre vSetky zariadenia vhodné na pouzitie v domacich prevadzkach a v zariadeniach priamo
pripojenych k nizkonapat'ovej napajacej sieti, ktora zasobuje budovy pouzivané na domace Ucely.

0 ISM: priemyselné, vedecké a lekarske

RF: radiova frekvencia

Slovnik symbolov

Regulacné symboly

Vysvetlenie regulacnych symbolov pouzivanych pre produkty spolo¢nosti Leica Biosystems.

Poznamka: Tento glosar uvadza obrazky symbolov, ako st uvedené v prislusnych normach,
niektoré symboly, ktoré sa pouzivaju, sa vsak mozu lisit’' farbou.

Nasleduje zoznam symbolov pouzitych na oznaceni produktu a ich vyznam.

1SO 15223-1

Zdravotnicke pomédcky — symboly pouZzivané na stitkoch zdravotnickych pomocok, oznacovanie
a poskytovanie informacii — Cast’ 1: VSeobecné poZiadavky.

Symbol Standardné/Nariadenia Referencné Popis

ISO 15223-1 5.1.1 Vyrobca
Oznacuje vyrobcu zdravotnickej pomdcky.

| Ec [REP| IS0 15223-1 5.1.2 Spinomocneny zastupca v Eurépskom
spolocenstve

Oznacuje spinomocneného zastupcu
v Eurépskom spolocenstve.
ISO 15223-1 5.1.3 Datum vyroby

Oznacuje datum, kedy bola zdravotnicka
pomdcka vyrobena.

ISO 15223-1 5.1.4 Spotrebovat’ do (datum exspiracie)

Oznacuje datum, po ktorom sa zdravotnicka
pomdcka nebude pouzivat'.
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Symbol Standardné/Nariadenia Referencné Popis

1SO 15223-1 5.1.5 Kéd Sarze
LOT

Oznacuje kod Sarze vyrobcu, aby bolo mozné
identifikovat’ Sarzu alebo davku.

REF ISO 15223-1 5.1.6 Katalogové cCislo/referencné cislo

Oznacuje kataldgové Cislo vyrobcu, aby bolo
mozné identifikovat’ zdravotnicku pomocku.

SN ISO 15223-1 5.1.7 Sériové cislo

Oznacuje sériové Cislo vyrobcu, aby bolo
mozné identifikovat’ konkrétnu zdravotnicku
pomocku.

I I1SO 15223-1 5.3.1 Krehké, manipulujte opatrne
d

Indicates a medical device that can be
broken or damaged if not handled carefully.

¢« IS0 15223-1 5.3.4 Chrante pred dazd’'om

(K
Oznacuije, ze prepravny balik sa ma
uchovavat’ mimo dazd‘a a v suchych
podmienkach.

ISO 15223-1 5.3.7 Teplotné obmedzenie

Oznacuje teplotné obmedzenia, ktorym
moze byt’ zdravotnicka pomdcka bezpectne
vystavena.

ISO 15223-1 5.4.2 Nepouzivajte opakovane

Oznacuje zdravotnicku pomdcku, ktora je
urcena na jedno pouzitie, alebo na pouzitie
u jedného pacienta pocas jedného zakroku.

Oznacuje, Ze je potrebné, aby si pouzivatel
prestudoval navod na poufzitie.

ISO 15223-1 54.4 Pozor
Oznacuje, Ze je potrebné, aby si pouzivatel
precital navod na poufZitie s dolezitymi
varovnymi informaciami, ako su varovania
a bezpecnostné opatrenia, ktoré z roznych
dovodov nem6zu byt uvedené na samotnej
zdravotnickej pomocke.

[:E ISO 15223-1 5.4.3 Preditajte si navod na pouzitie

IVD ISO 15223-1 5.5.1 Diagnosticka zdravotna pomocka in
vitro

Oznacuje zdravotnicku pomdcku, ktora je

urcena na pouzitie ako diagnosticka

zdravotna pomocka in vitro.
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Symbol Standardné/Nariadenia Referencné Popis

ISO 15223-1 5.1.8 Dovozca

Oznacuje subjekt dovazajlci zdravotnicku
pomdcku do Eurdpskej Unie.

ISO 7000

Grafické symboly pouzivané na zariadeni — registrované symboly.

Symbol Standardné/Nariadenia Referencné Popis

ISO 7000 1135 Recyklacia
Oznacuje, Ze oznacena polozka alebo jej
material je sucast'ou procesu obnovy alebo
recyklacie.

ISO 7000 1640 Technicka prirucka; navod na servis
Identifikuje miesto, kde je prirucka ulozena,
alebo informacie, ktoré sa tykaju pokynov
na servis pomocky. Na oznacenie toho, ze
pri Udrzbe zariadenia v blizkosti umiestnenia
symbolu je potrebné vziat’ do Uvahy
servisnu prirucku alebo navod.

= 28

ISO 7000 2594 Otvorena ventilacia
Identifikuje ovlddac, ktory umozniuje prienik
vzduchu do interiéru.

ISO 7000 3650 usB

Identifikuje port alebo konektor ako
konektor, ktory spifia véeobecné poziadavky
univerzalnej sériovej zbernice (USB).
Oznacuje, Ze zariadenie je pripojené k portu
USB alebo je kompatibilné s portom USB.

d W

ISO 7000 5016 Poistka

Identifikuje poistkové skrine alebo ich
umiestnenie.

[

IEC 60417

Grafické symboly pouzivané na zariadeni.

Symbol Standardné/Nariadenia Referencné Popis

IEC 60417 5007 Zapnuté
Indikuje pripojenie k elektrickej sieti,
minimalne pre siet'ové vypinace alebo ich
polohy, a vsetky pripady, ked' ide
o bezpecnost'.
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Symbol Standardné/Nariadenia Referencné Popis

IEC 60417 5008 Pohotovostny rezim

Indikuje odpojenie od elektrickej siete,
minimalne pre siet'ové vypinace alebo ich
polohy, a vSetky pripady, ked' ide

o bezpecnost'.

| IEC 60417 5009 Pohotovostny rezim
Urcuje prepinac alebo polohu spinaca,
pomocou ktorej je ¢ast’ zariadenia zapnut3,
aby bola uvedena do pohotovostného stavu.

IEC 60417 5019 Ochranné uzemnenie: ochranné
uzemnenie

Svorka, ktora je urcena na pripojenie

k externému vodiCu na ochranu pred
zasahom elektrickym pradom v pripade
poruchy alebo svorka ochrannej
(uzemnovacej) elektrody.

IEC 60417 5032 Jednofazovy striedavy prad
Oznacuje na typovom Stitku, Ze zariadenie je
vhodné len pre striedavy prud; na
identifikaciu prislusnych svoriek.

/\/
‘ IEC 60417 5134 Elektrostatické citlivé zariadenia
‘[ 4 Baliky obsahujlce pomocky citlivé na
elektrostaticky vyboj alebo zariadenie alebo
konektor, ktory nebol testovany na odolnost’
voci elektrostatickému vyboiju.

el IEC 60417 5988 Pocitacova siet’

== Identifikuje samotn( pocitacovu siet’ alebo
na oznacenie pripojovacich terminalov
pocitacovej siete.

IEC 60417 6040 Vystraha: Ultrafialové Ziarenie

@ Davaijte pozor na pritomnost’ UV svetla

v kryte vyrobku, ktord méze byt’ dostatocne
vel’ka na to, aby pre operatora predstavovala
riziko. Pred otvorenim vypnite UV lampu.
Pocas servisu pouZivajte UV Ziarenie

a ochranu pokozky.

IEC 60417 6057 Pozor: pohyblivé Casti
Instruktazny ochranny kryt, ktory chrani

pred pohyblivymi ¢astami.
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Symbol Standardné/Nariadenia Referencné Popis

® IEC 60417 6222 Informacie; vSeobecné

Identifikuje kontrolu na preskimanie stavu
pomocky, napr. multifunkénych kopirovacich
pristrojov.

Iné symboly a oznacenia

Symbol Standardné/Nariadenia Referencné

13( 21 CFR 801.15(c)(1)(i)F Len na lekarsky predpis
Only

Uznané americkym Gradom FDA ako
alternativa k upozorneniu: Federalny zakon
obmedzuje predaj tohto zariadenia na predaj
zdravotnickym profesionalom s licenciou
alebo predaj na zaklade ich objednavok.

Viyhlasenie o zhode Europska zhoda
pristroja uvadza smernice, Oznadenie zhody CE znamend, Ze systém je
ktorym systém vyhovuje v stllade s platnymi smernicami EU.

Vyhlasenie o zhode pristroja uvadza
smernice, ktorym systém vyhovuije.

Smernica 2012/19/ES EU: Smernica o odpade z elektrickych
odpad z elektrickych a a elektronickych zariadeni (OEEZ)
elektronickych zariadeni

(WEEE) Elektronicky produkt by sa nemal likvidovat

ako netriedeny odpad, ale musi sa odoslat’
do zbernych zariadeni na recyklaciu
a recyklaciu.

Pritomnost’ tohto oznacenia znamen3, ze:

« Zariadenie bolo uvedené na eurdpsky
trh po 13. auguste 2005.

« Zariadenie sa nesmie likvidovat’
prostrednictvom zberného systému
komunalneho odpadu ziadneho
Clenského statu Eurdpskej Unie.

Zakaznici musia poznat’ a dodrziavat’ vSetky
pravne predpisy tykajlce sa spravnej
dekontaminacie a bezpecnej likvidacie
elektrickych zariadeni.

& AS/NZS 4417.1 Oznacenie zhody s predpismi (RCM)

Oznacuje sulad s poziadavkami australskeho
Uradu pre komunikacné média (ACMA)
(bezpecnost’ a elektromagneticka
kompatibilita) pre Australiu a Novy Zéland.
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Symbol Standardné/Nariadenia Referencéné

n Elektronicky priemyselny
: 1" " Standard Cinskej l'udovej

republiky S/T11364

Elektronicky priemyselny

v‘e" Standard Cinskej l'udovej

republiky S/T11364

C Hlava 47 Kodex federalnych
predpisov Spojenych Statov

americkych, cast' 15

u
LISTED

@@ Medzinarodné CSA
C us

\WTERTE,

. ™

(1)
(7]

N/A

Obmedzenie pouzivania nebezpecnych
latok (RoHS2)

Oznacuje, Ze tento elektronicky informacny
vyrobok obsahuje urcité toxické alebo
nebezpecné prvky a mbzZe sa bezpectne
pouZivat’ poCas obdobia pouZzivania ochrany
Zivotného prostredia. Cislo v strede loga
oznacuje obdobie pouzivania ochrany
Zivotného prostredia (v rokoch) pre vyrobok.
Vonkajsi kruh oznacuje, Ze vyrobok mozno
recyklovat'. Logo tiez znamena, ze vyrobok
by sa mal recyklovat’ ihned’ po uplynuti doby
na ochranu zivotného prostredia. Datum na
Stitku oznacuje datum vyroby.

Obmedzenie pouzivania nebezpecnych
latok (RoHS2)

Oznacuje, Ze tento elektronicky informacny
produkt neobsahuje Ziadne nebezpecné
latky alebo neprekracuje limity koncentracie
uvedené v GB/T 26572. Ide o ekologicky
vyrobok, ktory mozno recyklovat'.

Federalna komisia pre komunikaciu
(FCC)

Tento produkt bol testovany a vyhovuje
obmedzeniam podla Casti 15 pravidiel FCC.

Certifikacna znamka spolocnosti
Underwriters Laboratory (UL)
Spoloc¢nost’ Underwriter Laboratories
potvrdila, Ze uvedené produkty spifiaji
bezpectnostné poZiadavky USA aj Kanady.

Uvedenie zariadenia v testovacej
agentire skupiny CSA

Skupina CSA potvrdila, Zze uvedené produkty
spifiaju bezpe¢nostné poziadavky USA aj
Kanady.

Uvedenie zariadenia v testovacej
agentire Intertek

ITestovacia agentura Intertek potvrdila, ze
uvedené produkty spifiaji bezpe¢nostné
poziadavky USA aj Kanady.

Nepripojeny port

Tento produkt ma na injek¢nej pumpe
nepripojeny port.
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Bezpecnostné symboly

Vysvetlenie bezpe¢nostnych symbolov pouzivanych pre produkty spolocnosti Leica Biosystems.

ISO 7010

Grafické symboly — bezpecnostné farby a bezpecnostné znacky — registrované bezpecnostné znacky.

Symbol Standardné/Nariadenia Referencné Popis

ISO 7010 w001 Vseobecné vystrahy
Oznacuje, Ze je potrebné, aby si pouzivatel
precital navod na poufZitie s dolezitymi
varovnymi informaciami, ako su varovania
a bezpecnostné opatrenia, ktoré z roznych
dovodov nem6zu byt uvedené na samotnej
zdravotnickej pomocke.

IS0 7010 W004 Vystraha: laserovy luc
Nebezpecenstvo laserového Ziarenia.
Moznost’ vazneho poskodenia odi. Viyvarujte
sa priameho kontaktu oci s laserovymi liémi.

ISO 7010 WO009 Vystraha: biologické nebezpecenstvo
Biologické nebezpecenstvo. Potencialne
vystavenie biologickému riziku. Postupujte
podl'a pokynov v sprievodnej dokumentacii,
aby ste zabranili expozicii.

>k P

IS0 7010 W012 Upozornenie: riziko Urazu elektrickym
pradom
Elektrické nebezpecenstvo. Potencialne
riziko zasahu elektrickym prddom.
Postupuijte podla pokynov v sprievodnej
dokumentacii, aby ste predisli zraneniu os6b
alebo poskodeniu vybavenia.

>

ISO 7010 WO016 Vystraha: toxicky material

Nebezpecenstvo toxicity. Mozné vazne
zdravotné nasledky pri nedodrzani naleZitych
postupov manipulacie s chemikaliami. Pri
manipuldcii s reagenciami pouZzivajte
ochranné rukavice a ochranné okuliare.

>

ISO 7010 W017 Vystraha: horuci povrch
Nebezpecenstvo tepla. Horlce povrchy
sposobia pri dotyku popaleniny. Nedotykajte
sa Casti oznacenych tymto symbolom.

P>
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Symbol Standardné/Nariadenia Referencné

ISO 7010 w021 Vystraha: horl'avy material
Nebezpecenstvo poziaru. Horl'avé materialy

sa mozu vznietit/, ak sa nedodrziavaju
prislusné bezpec¢nostné opatrenia.

IS0 7010 w023 Vystraha: Zierava latka
Chemické nebezpecenstvo sposobené
leptavou latkou. Pri nedodrzani ndlezitych
bezpecnostnych opatreni hrozia vazne
zdravotné nasledky. Vzdy noste ochranny
odev a rukavice. Rozliaty produkt okamzite
vyCistite pomocou Standardnych

laboratérnych postupov.

IS0 7010 w024 Vystraha: pomliazdenie riak
Nebezpecenstvo pomliazdenia. Ruky alebo

Casti tela sa m6zu pomliazdit’ zatvaranim
mechanickych Casti zariadenia.
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Tato strana je umyselne ponechana prazdna.

XX © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 PouZivatel'ska prirucka systému BOND 6.0 (NIE pre USA a Cinu) Rev A05



Obsah

Pravne vyhlasenia ... i
BezpeCnostné UPOZOrNENIA ................oooi i iii
Regulacdné vyhlasenia ... Xi
SIOVNIK SYMDOIOV ..o Xii
Regulalné symboly ... Xii
BezpeCnostné symboly ... xviii

1.0 OVOd 9
1.1 Prehlad systemu ... 9

1.2 ZISKANI@ POMOCH ... .o 10

1.3 PV KIOKY oo 11

1.4  Spustenie protokolu — pracovné postupy ..................ccccoiiiiiiiiii 12
1.4.1 BOND-IIT @ BOND-MAX .. 12

2, HardVer 15
2.1 SYSEEM BOND ..o 16
2.1.1  Doplnkové produkty BOND ...ttt 17

2.2 Moduly spracovania BOND-III a BOND-MAX ... 18
2.2.1  HIavné Komponenty .............ooooiiiiiiiii 18

2.2.2  Inicializadcia modulu spracovania .......................cc 24

2.2.3  VeKO L. 24

2.2.4  Hlavny robot a snimac identifikatorov .............................................. 25

2.2.5  Zostavy nafarbenie skliCOK ................... 26

2.2.6  Predny Kryt ..o 28

2.2.7  Priehradka na nadoby na nebaleny material .................................... 30

2.2.8  Nasavacia soNda ...................cccoiiiii 36

2.2.9  Premyvaci blok a zmieSavacia stanica ............................. 37

2.2.10 Roboty na nebalent tekutinu (iba BOND-III) ................ccc, 38

2.2.11 InjekEné striekaCky ........ ... 40

2.2.12  VYPINACE ..o 41

22,13 Zadny Kryt .o 42

2.3 Riadiace zariadenie atermindly BOND ... 44

2.4  Rucnd Citacka Ciarovych KOOV ... 45
2.4.1  Pouzivanie rucnej Citacky Ciarovych kodov ..........................oco 45

2.5 ZnackovaC skICOK ... 46

2.6 POMOCNE VYDAVENIE ... ... e 46
2.6.1  SKICKa ... 46

2.6.2  Krycie sklicka BOND Universal Covertile .....................cccccocc 47

2.6.3  Systémyanadobynareagencie ... 49

2.7 PremieStNenie PriStrOfa ... ... ... 50

Pouzivatel'ska prirucka systému BOND 6.0 (NIE pre USA a Cinu) Rev AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021



2.8 Vyradenie z prevadzky a likvidacia pristroja ......................o 50
Prehl'ad softvéru (na riadiacom zariadeniBOND ) ....................................... 51
3.1 Architektlra systemuU ... 52
3.1.1  Konfigurdcia s jednou stanicou ....................coooiiiiiiiiiii 53
3.1.2 BOND-ADVANCE ... 54
3.2 Spustenie a vypnutie softveru BOND ... 55
3.3 Ulohy pOUZIVAtEIA ... o oo 57
3.4  Prehlad rozhrania klinického klienta .......................... 57
341 Panel funkaii ... 57
3.4.2  Karty modulu spracovania ... 59
3.4.3 Zoradenievtabulkdch ... 60
3.4.4  Formatdatumu ... . 60
3.5 OVIAdaci panel BOND ... 60
3.5.1  Stavzostavy nafarbenie skliCok ... 61
3.6 Ozndmenia, vystrahy aalarmy ... 62
3.7 SPrAVA ..o 62
3.7.1  StAr€ SPrAVY ..o 63
3.8  Pomocnik L. 63
3.9 InformacieosystémeBOND ...t 64
3.10 Definicie idajov systému BOND .................cooiiiii e 65
3.10.1 Aktualizacie definicii Gdajov ..................... 65
3.11  Aktualizacia SOftVEIU ... 65
RYChly Start ... 67
4.1 BOND-IIT @ BOND-MAX .. 67
4.1.1  Predbezné kontroly a uvedenie do prevadzky ................................... 67
4.1.2  Kontroly protokolov areagencii ..................cccccccoiiiii 68
4.1.3  Nastavenie skCOK ................. 70
4.1.4  Vkladanie reagencii .................cccooii i 75
4.1.5 Spustenie protokolu ... 78
4.1.6  DOKONCENIE ......oooiiiiii 79
Stavové obrazovky (na riadiacom zariadeni BOND ) ... 81
5.1  Stavova obrazovka SYStEMU ... 82
5.1.1  Karty modulu spracovania ... 83
5.1.2 Stavhardveru ... 85
5. 1.3 StAVIAGENCH ... 88
5.1.4  Informacie 0 skICKU ... 94
5.1.5  Identifikacia skliCOKV SYStEMEe ............coooiiiiie e 97
5.1.6  Ukazovatel priebehucyklu ... .. 100
5.1.7  Spustenie alebo zastaveniecyklu ... 104
5.1.8  OdIoZeny Start ... 106
5.2 Obrazovka stavu protokolu ... 107
5.3 Obrazovka UdrZby ... 108
5.3.1  Sprava o UdrZbe ... 109

© Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 PouZivatel'ska prirucka systému BOND 6.0 (NIE pre USA a Cinu) Rev A05



6. Nastavenie sklicka (na riadiacom zariadeni BOND ) ... 111
6.1  Obrazovka nastaveniaskliCka .....................ccc 112
6.2  Pracaskontrolnymi vzorkami ... 113

6.2.1  Kontrolndvzorkatkaniva ................cccoo 113
6.2.2  KontrolNAreagencia ............ccoooo oo 113
6.3  Praca s pripadmi ... 114
6.3.1  Kontroly pripadov a informacie o aktivnych pripadoch ....................... 114
6.3.2  Identifikacia pripadu ... 115
6.3.3  Pridanie pripadu ... 116
6.3.4  Duplikacia, obnovenie a exspiracia pripadu ... 117
6.3.5  UPravy pripadu .........oooooiiiii 118
6.3.6  Kopirovanie pripadu ... 118
6.3.7  Moznost celodenného pripadu ... 119
6.3.8  SPrava o PriPAde .. ... 119
6.4 SPrava leKArOV ... ... 120
6.5  PracasoskliCkami ... 121
6.5.1  OpispoliskliCkaakontrol ... 122
6.5.2  Vytvorenie skliCKa ... 123
6.5.3  Kopirovanie sklCKa ... 126
6.5.4  UPravy sklCKa ... ... 126
6.5.5  Odstranenie skliCka ..................ooo 126
6.5.6  Manualnaidentifikacia sklicka ... 126
6.5.7  Pridanie panela skliCok ... 127
6.5.8  Objemy davkovania a pozicia tkaniv na sklickach ............................... 127
6.6  Oznacovanie sklICoK ... 129
6.6.1  Tlac stitkovanalepenienaskliCka ... 129
6.6.2  Identifikatory sklicok a identifikatory Stitkov .................................... 131
6.7  Suhrnnd sprava o nastaveni skliCok ... 132
6.8  Improvizované sklicko a vytvorenie pripadu ... 133
6.8.1  Vytvorenie novych pripadov a/alebo sklicok po nasnimani .................. 133
6.8.2  Moznosti identifikacie skliCok v systéme ... 136
6.9  Kompatibilita SKICOK ... 138
6.9.1  Kompatibilita protokolov ... 138
7. Protokoly (na riadiacom zariadeni BOND ) ............................................... 141
7.1 Typy ProtoKOIOV . 142
7.1.1  Metody farbenia ... 142
7.1.2  Sekvencie protokolu ... 144
7.2 Obrazovka nastavenia protokolu ... 146
7.2.1  Podrobnosti protokolu ... 148
7.3 Vytvorenie NoVYCh ProtoKOIOV ... ... 150
7.4 Upravy pouzivatel'skych protokolov ... 151
7.4.1  Upravy krokov protoKolU ... 151
7.4.2  Pridanie a odstranenie krokov protokolu ... 152
7.4.3  Pravidla protokolU ... 154

Pouzivatel'ska prirucka systému BOND 6.0 (NIE pre USA a Cinu) Rev AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021



10.

7.4.4  Viaceré typy nastrojov a verzie protokolov ..................................... 156

7.4.5  Odstranovanie protokolov ...................... 157
7.5 SPrAVY PrOtOKOIU .o 158
7.6 Preddefinované protoKOlY ... ... 159
7.6.1  Protokolfarbenia ... 159
7.6.2  Protokoly predbezného farbenia .................ccccoiiiiiiiiiiiii 161
Sprava reagencii (na riadiacom zariadeniBOND ) ...................................... 163
8.1  Prehlad spravy reagencii ... 164
8.1.1  VSeobecn@informacie ... 165
8.1.2  Teranostick€ SYStEMY ... ... 167
8.2  Obrazovka nastavenia reagencie ... 168
8.2.1  Pridanie alebo Uprava reagenci€ ................cooovieiiee 169
8.2.2  Odstradnenie reagencCie ...............ccooii i 172
8.3  Obrazovka zasob reagen il ..............coomm e 173
8.3.1  Stanovenie objemureagencie ... 176
8.3.2  Udaje o reagencii alebo systéme reagencii ....................cccccccciiiii 177
8.3.3  Registracia reagencii a systémov reagencii ....................................... 181
8.3.4 Spravasudajmiozasobach ... 184
8.3.5  Sprava o pouzZiti reagenCil ..o 185
8.4  Obrazovka panela reagencii ... 186
8.4.1 Vytvoreniepanela ... 186
8.4.2  Zobrazenie alebo Uprava detailovpanela ...................................... 187
8.4.3 Odstraneniepanela ... 187
Historia sklicok (na riadiacom zariadeniBOND ) .......................................... 189
9.1  Obrazovka histdrie skliCoK ... 190
0.2 VYDEr SKHCOK ... 191
9.3  Vlastnosti sklicka a opatovné spustenie sklicka ................................... 192
9.3.1  Opatovné spustenie SKCOK ... 192
9.4  Spravaoudalostiach CYKIU ... 193
9.5 SpravasUdajmiocyKIe ... 194
9.6 SPrava o pripade ... 195
9.7 SPrava protoKOIU ... ... 197
9.8  SUNINSKICOK ... oo 198
9.9  EXPOrt UdaJOV ......ooooi 199
9.10 Strucnd histdria skliCOK ... 201
Klient spravy (na riadiacom zariadeni BOND ) ........................................ 203
101 Pouzivatelia ... 204
10.2 LIS (Laboratdrny informacny System) ... 206
10,3 S KY 209
10.3.1 Vytvaranie, Uprava a aktivacia Sablon Stitkov .................................... 212
10.3.2  TypyinfOrmaCil ... 214

© Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 PouZivatel'ska prirucka systému BOND 6.0 (NIE pre USA a Cinu) Rev A05



1004 BDD ..o

10.4.1  AKtUAliZACIE BDD ...

10.4.2  ZaznamzauditU ...

10.5 Nastavenia ...
10.5.1 Laboratdrne nastavenia .....................oo

10.5.2 Nastavenia pripaduasklicka .......................oo

10.5.3 Zalohy databazy ...

10.6  HardVer
10.6.1 Moduly spracovania ...

10.6.2  SUDOIY ..o

10.6.3  Znackovace SKICOK ...

11. Integracny balik LIS (na BOND riadiacom zariadeni) .................................
11.1  Terminoldgia systemU LIS ... . .
11.2  Daldie Softverové FunKGI® ... oo
11.2.1  Tkonastavusystému LIS ...

11.2.2  Pripady LIS ..o

11.2.3  SKHCKa LIS ...

11.2.4 Nazvy verejnych znackovacCov ..................cccciiiiiiiiii

11.2.5  Prioritn@ sklCKa ...

11.2.6 Datové poliaskliCka VLIS ...

11.3 Pripojenie a inicializacia systému LIS ...
11.4  Ozndmenia systemU LIS ... ...
11.5 Poziadavky na Udaje o pripade a skliCku ...
11.5.1  Udaje o pripade ...

11.5.2  Udaje skliCKa ...

11.6 Posielanie Gdajov o sklicku spat' do systému LIS ......................................
11.7  Znackovace SKICOK ... ...
11.8  PracoVN@ POSLUDY ........oooiii e
12. Cistenie a Gidrzba (BOND-III a BOND-MAX) ... ...
12.1 Plandistenia @ UdrZby ...
12.1.1 Kontrolné zoznamy Cisteniaa Udrzby ..........................coo

12.2 Nadoby na nebaleny materidl ...
12.2.1 Kontrola hladinvnadobach ...

12.2.2 Doplnanie alebo vyprazdnovanie nadob na nebaleny material .............

12.2.3 Cistenie nadob na nebaleny materidl ...

12.2.4 Nadoba na externy odpad (len BOND-MAX) ................. L.

12.3 Kryciesklicka Covertile ..............oooo
12.3.1 Odstranenie zvysku DAB (voliteln€) ...

12.3.2  Standardné Cistenie (POVINNE) ... ... ...

12.4 Zostava nafarbenie skliCok ...................
12.4.1 Rucné odomykanie zostav na farbenie skliCok ..................................

12.5 ResStart modulu SPracovania ..............cooooo o
126 NASAVACIA SONAA ...

Pouzivatel'ska prirucka systému BOND 6.0 (NIE pre USA a Cinu) Rev AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021



12.6.1 Cistenie NASAVACE] SONAY ... 274

12.6.2  Vymena nasavacej SONAY .................ccciiiiii i 275

12.7 Premyvaci blok a zmieSavaciastanica ...........................cc 279
12.8 Kryty, dvereaveko ... 280
12.9  SnimacidentifikAtOroV ... 280
12.10 OdkvapKavaci POANOS ............. 281
12.10.1 Odkvapkavacie podnosy nadoby na nebaleny material BOND-III ......... 281
12.10.2 Odkvapkavaci podnos na nastroje BOND-III ..................................... 283
12.10.3 Odkvapkavacie podnosy nadoby na nebaleny material BOND-MAX ...... 284

12.11 Podnosy NasKUCKA ... 284
12.12 Sondy robota na nebalend tekutinu (len BOND-III) .............cccoooiiiiiiiiiiiieieei 284
12.12.1 Cistenie sond robota na nebalent tekutinu ... .. 284
12.12.2 Vymena sond robota na nebalent tekutinu ................................. 286

12,13 INJEKCNE SEHEKACKY ..o oo 287
12.13.1 Vymena injek¢nych striekaCiek BOND-IIT ...............ccccccon. 287
12.13.2 Vymena 9-portovej injek¢nej striekacky BOND-MAX ........................... 288

12.14 POIStKY NAPAJANIA ... 290
13. Cistenie a idrzba (rdzne€) ... ... .. 293
13.1 Rucné ¢itaCky Ciarovych KOdoV ... 293
13.1.1 Citacka Ciarovych kddov Symbol ... 293

13.1.2 Citacka Ciarovych kddov Honeywell .....................ccooiiiiiiiiiiiiiiiinn. 296

13.1.3 Rucna ¢itacka Ciarovych kodov Zebra DS2208 ... 299

13.2 ZnackovaC sKHCOK ... 302
14. Pouzitie reagencii BOND ... 303
14,1 PrinCip POSLUPU ... 303
14.1.1  Detekéné systemy BOND ... 304

14.1.2  Teranostické SyStemY ... 306

14.2  Priprava VZorKy ... 306
14.2.1 Potrebnématerialy ... 306
14.2.2  Pripravatkaniva ... 308

14.2.3 Odvoskovanie a zahrievanie ... 308

14.2.4  Ziskavanie €pitOPOV ...............oooi i 309

14.3 Kontrola Kvality ... ... 310
14.3.1 Overenietestu ... ... . 310
14.3.2 Kontrolnévzorky tkaniv ... 311

14.3.3 Negativna kontrolna reagenciapre IHC ............................... 311
14.3.4 Kontrolnéreagencie pre ISH ... 312

14.3.5 Vyhody kontroly kvality ....................cooooiiiiii e 313

14.4 Interpretaciafarbenia ... 314
14.4.1 Pozitivna kontrolna vzorkatkaniva .............................. 315

14.4.2 Negativna kontrolnd vzorkatkaniva ..........................oooooi 315

14.4.3 Tkanivopacienta ... 315

14.5 VSeobecnéobmedzenia ... 315

© Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 PouZivatel'ska prirucka systému BOND 6.0 (NIE pre USA a Cinu) Rev A05



14.6 Literatura
15. Sprava systému (na riadiacom zariadeni BOND )

15.1 ManaZzér systému BOND

15.1.1 Prehlad
15.1.2 Okno manaZzéra systému BOND
15.1.3 Zastavenie sluzieb

15.1.4 SpustaniesluzZieb ...

15.2 Redundancia pevného disku

16. Operacie systému BOND-ADVANCE ...

16.1 Restartovanie systému BOND-ADVANCE
16.2 Prepinanie na sekundarne riadiace zariadenie
17. Vymena tlaciarni znackovaca sklicok
17.1 Vymena tlaCiarne Cognitive Cxi systému s jednou stanicou
17.2 Vymena tlaciarne Cognitive Cxi systému BOND-ADVANCE
17.3 Vymena tlaCiarne Zebra za tlaciaren Cognitive Cxi systému s jednou stanicou
18. Technické udaje
18.1 Systém

18.2 FyziKAINE UQJE ...

18.3 Poziadavky na elektrické napajanieazdroj UPS ..............................

18.4 Prostredie

18.5 Prevadzkoveé poziadavky ...

18.6 Mikroskopické sklicka
18.7 Doprava a skladovanie

Pouzivatel'ska prirucka systému BOND 6.0 (NIE pre USA a Cinu) Rev AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021



Tato strana je umyselne ponechana prazdna.

© Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 PouZivatel'ska prirucka systému BOND 6.0 (NIE pre USA a Cinu) Rev A05



1. Uvod

1.1 Prehl'ad systému

Gratulujeme ku kdpe vasho plne automatizovaného systému BOND na farbenie pre imunohistochemicky
rozbor (IHC) a insitu hybridizaciu (ISH). Sme presvedceni, Ze s nim ziskate kvalitu farbenia, vykonnost a
I'ahké pouzitie, ktoré potrebujete vo svojom laboratériu. Cielovymi pouzivatelmi systému BOND su
primerane vyskoleni laboratdrni pracovnici.

Systém BOND mdZe obsahovat’ viac modulov spracovania koordinovanych prostrednictvom riadiaceho
zariadenia BOND. Existuju dva typy modulov spracovania (PM) — BOND-III a BOND-MAX — kazdy s kapacitou
30 sklicok. V pripade potreby sa sucasne mozu spracovavat' tri cykly az s desiatimi sklickami s pouzitim
roznych protokolov farbenia, pricom kazdy pokus sa spusta samostatne, aby sa zabezpecilo nepretrzité
spracovanie. Jeden alebo viac cyklov moZe byt’ nastavenych na dvojité farbenie, zatial’ ¢o iné mozu
spracovavat’ sklicka pomocou teranostického systému Leica Specialne navrhnutého pre systém BOND.

Softvér BOND ul'ahéuje nastavenie a farbenie sklicok. PouZivajte prisne testované protokoly dodavané so
systémom alebo si vytvorte viastné. Vyberte si zo Sirokej ponuky hotovych reagencii BOND alebo
akychkol'vek inych protilatok alebo sond v kombinacii s vel'kou Skalou detekénych systémov BOND vysokej
kvality. Po vytvoreni virtualnych sklicok v softvéri — alebo ich importovani z laboratérneho informacného
systému (LIS) — vytlacte stitky (alebo pouzite Stitky vytlacené systémom LIS), nalepte ich na sklicka a potom
ich vlozte do modulu spracovania. Systém BOND sa postara zvySok a dosledne a spol'ahlivo zabezpedi
vysoko kvalitné farbenie.

Protokoly a produkty reagencii dodavané spolo¢nost'ou Leica Biosystems sa zobrazia v softvéri tak, ako ich
poskytuje spolo¢nost’ Leica Microsystems.

Medzi prvky a vlastnosti systému BOND patria:
« vysoky vykon,
« flexibilita,
« bezpecnost,
« automatizované farbenie a kontrastné farbenie IHC,
« automatické farbenie a kontrastné farbenie ISH,
« automatické odvoskovanie, zahrievanie a ziskavanie,
« automatické dvojité farbenie,
« integracia s teranostickymi systémami Leica.

Verime, ze systém BOND bude cennym doplnkom vasho laboratoéria.

Pozrite si sekcie:

« 1.2 - Ziskanie pomoci

« 1.3 -Prvé kroky
« 1.4 - Spustenie protokolu — pracovné postupy
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1. Uvod

1.2 Ziskanie pomoci

Pouzivatel'ska prirucka BOND (tato prirucka) je nainstalovana vo formate PDF na vSetkych riadiacich
zariadeniach (s jednou stanicou) a terminaloch (BOND-ADVANCE). Je tieZ na disku CD dodavanom so

systémom.
Tuto pouzivatel'sku prirucku moZete zobrazit’ kliknutim na ikonu Pomocnik na paneli funkcii v Help
oboch softvérovych klientoch BOND. d

V pripade problémov so systémom BOND sa obrat'te na miestneho zastupcu Leica Biosystems alebo
si pozrite stranku www.LeicaBiosystems.com
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1. Uvod

1.3

Prvé kroky

Novi pouZivatelia systému BOND v tejto sekcii najdu informacie o tom, kde mo6zu najst’ potrebné informacie
v pouzivatel'skej prirucke na ziskanie Uplnych pracovnych znalosti o produkte.

Krok

Opis

Sekcia manualu

1

Instalacia a uvedenie do prevadzky

Nastavenie hardvéru, nainstalovany softvér,
skontrolovany systém.

Vykonavané zastupcami spolocnosti Leica
Biosystems alebo autorizovanym
distribdtorom.

2 Precitajte si sekciu Bezpecnost’
Zoznamte sa s bezpecnostnymi Bezpecnostné upozornenia
poziadavkami pre systém BOND.
3 Poznajte svoj hardvér
Zoznamte sa s ndzvami a pouzivanim 2 - Hardvér
hardvéru BOND.
4 Poznajte svoj softvér
Ziskajte vSeobecné znalosti o softvéri 3 - Prehl'ad softvéru (na riadiacom
a o tom, ako ho pouZivat.. zariadeni BOND )
5 Skontrolujte protokoly a reagencie
Pocas instalacie mohli byt’ nastavené
reagencie a protokoly:
« Skontrolujte, & boli nastavené 7 - Protokoly (na riadiacom zariadeni BOND )
protokoly, ktoré chcete spustit’ 8 - Spréva reagencii (na riadiacom
« Skontrolujte, ¢i s nastavené zariadeni BOND )
reagencie pozadované na vasom
pracovisku.
6 Spustenie protokolu
Pre vel'mi strucny prehlad. 1.4 - Spustenie protokolu — pracovné
s ostu
Pre podrobnejsi prehlad. —
4 - Rychly Start
7 Pokrocilé

Podl'a potreby ziskajte podrobnejsie
informacie o softvéri.

5 - Stavové obrazovky (na riadiacom
zariadeni BOND ) a7 9 - Historia sklicok (na
riadiacom zariadeni BOND )
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1. Uvod

Krok Opis Sekcia manualu
8 Praca so systémom LIS
Volitel'ny balik umoZiuje pripojenie 11 - Integracny balik LIS (na
k laboratérnemu informacnému systému. BOND riadiacom zariadeni)
9 Starostlivost’ o vas systém BOND 12 - Cistenie a Udrzba
(BOND-III a BOND-MAX)

1.4 Spustenie protokolu — pracovné postupy

1.4.1 BOND-IIT a BOND-MAX

Na predchadzanie kontaminacii reagencii a skli¢ok sa pristroj musi prevadzkovat' v
Cistom prostredi tak, aby bol o najviac zbaveny prachu a pevnych Castic.

Nasleduje prehl'ad standardnych krokov, ktoré sa vykonavaju pri farbeni podnosu so sklickami. Pri r6znych
nastaveniach moznosti st mozné d'alSie pracovné postupy.

1.4.1.1 Pociatocné kontroly a uvedenie do prevadzky

1. Skontrolujte, ¢i je modul spracovania Cisty a ¢i su vSetky Ulohy udrzby aktualne (12.1 - Plan Cistenia
a udrzby). Medzi denné predbezné Ulohy patria:

i. Skontrolujte, ¢i st nadoby na nebaleny odpad naplnené maximalne do polovice.
ii. Skontrolujte, ¢i st nadoby na nebalené reagencie naplnené najmenej do polovice a spravnou
reagenciou.

2. Skontrolujte premyvacie bloky a zmieSavaciu stanicu — v pripade potreby ich vycistite alebo vymernite.

Skontrolujte, ¢i znackovac skli¢ok obsahuije Stitky a tlacovi pasku a i je zapnuty.

4. Zapnite riadiace zariadenie modulu spracovania (a terminal pre BOND-ADVANCE) a otvorte klinického
klienta BOND.

w

1.4.1.2 Konfiguracia reagencii

5. V pripade potreby vytvorte v systéme reagencie (8.2.1 - Pridanie alebo Uprava reagencie).
6. Registrujte nadoby na reagencie (8.3.3 - Registracia reagencii a systémov reagencii).

1.4.1.3 Konfiguracia protokolov

7. V pripade potreby vytvorte nové protokoly (7.3 - Vytvorenie novych protokolov).

1.4.1.4 Konfiguracia sklicok

8. Vytvorte pripady v softvéri (6.3.3 - Pridanie pripadu).

9. Vytvorte sklicka v softvéri (6.5.2 - Vytvorenie sklicka).

10. Vytlacte Stitky sklicok a nalepte ich na sklicka (6.6.1 - Tlac Stitkov a nalepenie na sklicka).
11. Polozte sklicka a krycie sklicka Covertile na podnosy na sklicka (4.1.3.5 - Vkladanie skli¢ok).
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1.4.1.5 Vlozenie modulu spracovania a spustenie cyklu

12.Vlozte podnosy na sklicka do modulu spracovania (4.1.3.5 - Vkladanie skli¢ok).
13.Vlozte detekény systém a podnosy na reagencie do modulu spracovania (4.1.4 - Vkladanie reagencii).

14. Stlacte tlacidla Load/Unload (Vlozit'/vybrat’) na module spracovania na uzamknutie podnosov na
sklicka.

15. Na obrazovke System status (Stav systému) skontrolujte, i boli identifikované vsetky sklicka —
manualne identifikujte sklicka, ktoré neboli automaticky identifikované (5.1.5.2 - Manualna
identifikacia skliCok v systéme).

16. Zobrazte a opravte vsetky signaly s upozornenim na obrazovke System status (Stav systému).

17.Kliknutim na tlagidlo NG spustite cyklus.

1.4.1.6 Monitorovanie cyklu

18. Monitorujte priebeh cyklu na obrazovke System status (Stav systému) (5.1 - Stavova obrazovka
systému) alebo BOND ovladacom paneli (3.5 - Ovladaci panel BOND). Zobrazte a opravte vSetky
oznamenia.

1.4.1.7 Vylozte sklicka a reagencie

19. Po dokonceni cyklu vyberte detekcny systém a podnosy na reagencie a ulozZte reagencie
(4.1.6 - Dokoncenie).

Ak sa modul spracovania nepouziva, odstrante nadoby na nebaleny material ER1 a ER2 a uskladnite
ich pri teplote +2 az +8 °C (+36 az +46 °F). Pozrite si tiez ¢ast’ 2.2.7 - Priehradka na nadoby na
nebaleny material.

20. Stlacenim tlacidiel Load/Unload (VloZit//vybrat’) na module spracovania odomknite podnosy na sklicka
a vyberte ich.

21.Odstrante krycie sklicka Covertile a vycistite ich (12.3 - Krycie sklicka Covertile).

22.Vyberte sklicka.

23. Vycistite vSetky vyliate tekutiny alebo stopy na zostavach na farbenie skli¢ok (12.4 - Zostava na
farbenie skli¢ok), na inych ¢astiach modulu spracovania alebo na podnosoch na podlozné sklicka
alebo reagencie.
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Tato strana je umyselne ponechana prazdna.
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2. Hardver

Ciel'om tejto Casti je poskytnut’ vam tieto informacie:

« Nazvy Casti zariadenia v systéme BOND,

« funkcie tychto poloziek a ako stvisia so systémom ako celkom,

« kde najdete dalSie informacie, napriklad prevadzkové postupy a postupy udrzby tykajlce sa
zariadenia.

Detaily o nastaveni a pripojeni komponentov nie st sticast'ou opisov hardvéru, pretoze systém by sa mal
nastavit’ a otestovat’ pre vas. Ak potrebujete vymenit' alebo znovu pripojit' komponenty, detaily st uvedené
v Casti 12 - Cistenie a udrzba (BOND-III a BOND-MAX).

Ak je to vhodné, informacie o moduloch spracovania BOND-III a BOND-MAX su rozdelené do samostatnych
sekcii, aby ste rychlejsie nasli relevantné informacie.

Pozrite si sekcie:

o 2.1-Systém BOND

e 2.2 - Moduly spracovania BOND-III a BOND-MAX
« 2.3 -Riadiace zariadenie a terminaly BOND

o 2.4 - Rucna ¢itacka Ciarovych kédov

« 2.5 - Znackovac sklicok

« 2.6 - Pomocné vybavenie

« 2.7 - Premiestnenie pristroja

o 2.8 -Vyradenie z prevadzky a likvidacia pristroja
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2. Hardvér

2.1 Systém BOND

Systém BOND pozostava z nasledujucich hlavnych komponentov:

« jeden alebo viac modulov spracovania (pozrite si Cast’ 2.2 - Moduly spracovania BOND-III a
BOND-MAX),

« riadiace zariadenie BOND alebo riadiace zariadenie BOND-ADVANCE (pozrite si Cast’ 2.3 - Riadiace
zariadenie a terminaly BOND),
Instalacie BOND-ADVANCE maju terminaly aj riadiace zariadenie a mozu obsahovat’ sekundarne
(zaloZné) riadiace zariadenie,

« jednu alebo viac ru¢nych citaciek Ciarovych kodov (pozrite si Cast’ 2.4 - Rucna Citacka Ciarovych
kddov),
« jednu alebo viac tlaciarni oznaceni sklicok (pozrite si Cast’ 2.5 - Znackovac skli¢ok).

Kazdy novy modul spracovania BOND-III alebo BOND-MAX sa dodava s:

« 4 podnosmi na sklicka (pozrite si ast’ 2.6.2.1 - Podnosy na sklicka),

« 4 podnosmi na reagencie (pozrite si Cast’ 2.6.2.2 - Podnosy na reagencie),

« 1zmieSavacou stanicou (pozrite si ast’ 2.2.9 - Premyvaci blok a zmieSavacia stanica),

« 1klGCom s vndtornym Sesthranom (BOND-MAX) alebo 2 (BOND-III) na vymenu pumpy injekénych
striekaciek,

« 1 ethernetovym kablom.

Budete tieZ potrebovat'”:

« krycie sklicka Covertile (pozrite si ast’ 2.6.2 - Krycie sklicka BOND Universal Covertile),
« detekcné systémy BOND a hotové reagencie alebo koncentraty BOND a/alebo otvorené nadoby na
reagencie (pozrite si Cast’ 2.6.3 - Systémy a nadoby na reagencie),

Uplny a aktualny zoznam spotrebného materialu a ndhradnych dielov si pozrite na www. LeicaBiosystems.com

Pozrite si tiez Cast’ 3.1 - Architektira systému.
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2. Hardvér

2.1.1 Doplnkové produkty BOND

Doplnkové produktov BOND su navrhnuté osobitne pre systém BOND a ich pouzitie pomaha zaistit’
optimalne vysledky farbenia. PouZzitie doplnkovych produktov BOND tiez pomaha udrziavat’ pristroj v
dobrom stave a predchadzat’ poskodeniu.

Na systéme BOND by sa mali vZdy pouzivat' nasledujlce produkty a nikdy sa nemaju nahradzat’ inymi
produktmi:

Pomocné reagencie

« Roztok BOND Wash Solution
« Roztok BOND Epitope Retrieval Solution (1 a 2)
« Roztok BOND Dewax Solution

Spotrebny material
« Sklicka BOND Plus (alebo sklenené sklicka vyhovujlce Specifikaciam uvedenym v Casti 2.6.1 - Sklicka)
« Krycie sklicka BOND Universal Covertile
« Otvorené nadoby BOND (7 mla 30 ml)
« Titracné nadoby a viozky BOND (6 ml)
« ZmieSavacia fl'asticka BOND
« Suprava BOND Slide Label and Printer Ribbon
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2. Hardvér

2.2 Moduly spracovania BOND-IIT a BOND-MAX

Modul spracovania (PM) je platforma farbenia systému BOND. Jeden systém BOND moze mat’ I'ubovol'ny
pocet modulov spracovania s 'ubovol'nou kombinaciou typov BOND-III a BOND-MAX.

umiestneny tak, aby pracovnici mohli 'ahko odpojit’ siet'ovy kabel bez toho, aby

f Modul spracovania musi byt pripojeny k uzemnenej siet'ovej zasuvke a musi byt’
museli pohybovat’ pristrojom.

o 2.2.1-Hlavné komponenty

o 2.2.2 - Inicializacia modulu spracovania

o 2.2.3-Veko

o 2.2.4 - Hlavny robot a snimac identifikatorov

o 2.2.5 - Zostavy na farbenie sklicok

e 2.2.6 - Predny kryt

o 2.2.7 - Priehradka na nadoby na nebaleny material
« 2.2.8 - Nasavacia sonda

« 2.2.9 - Premyvaci blok a zmieSavacia stanica

« 2.2.10 - Roboty na nebalent tekutinu (iba BOND-III)
o 2.2.11 - Injekéné striekacky

o 2.2.12 - Vypinac
o 2.2.13 - Zadny kryt

2.2.1 Hlavné komponenty

Pozrite si hlavné komponenty systému BOND-III a BOND-MAX:

o 2.2.1.1 - BOND-III
» 2.2.1.2 - BOND-MAX
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2.2.1.1 BOND-III

Nasledujlce fotografie zobrazuju komponenty hlavného modulu spracovania pre systém BOND-III.

Opis zadného krytu je uvedeny v Casti 2.2.13 - Zadny kryt.

C. Nazov (Obrazok 2-1)
Veko

2.2.3 - Veko

2 Hlavné robotické rameno

2.2.4 - Hlavny robot a snimac identifikatorov
3 Predny kryt

2.2.6 - Predny kryt

4 Priehradka na nadoby na nebaleny material
2.2.7 - Priehradka na nadoby na nebaleny material

Obrazok 2-1: Pohl'ad spredu na predchdadzajlci (viavo) a aktudlny (vpravo) BOND-III modul spracovania
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p<

Nazov (Obrazok 2-2)
Roboty na nebalenu tekutinu
2.2.10 - Roboty na nebalent tekutinu (iba BOND-III)
6 Zostavy na farbenie sklicok
2.2.5 - Zostavy na farbenie sklicok

7 Injekcné striekacky
2.2.11 - InjekEné striekacky

8 Platforma reagencii
2.2.6.5 - Platforma reagencii

Obrazok 2-2: Predna strana modulu spracovania BOND-III
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C. Nazov (Obrazok 2-3)

Nasavacia sonda
2.2.8 - Nasavacia sonda

10 | Premyvaci blok a zmiesavacia stanica
2.2.9 - Premyvaci blok a zmieSavacia stanica

11 | Vypinac
2.2.12 - Vypinac

Obrazok 2-3: Modul spracovania BOND-III pri pohl'ade z pravej strany
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2.2.1.2 BOND-MAX

Nasledujlce fotografie zobrazuju hlavné komponenty modulu spracovania BOND-MAX. Je zobrazeny
aktualny model — starSie modely sa liSia vzhl'adom, ale hlavné komponenty st rovnaké.

C. Nazov (Obrazok 2-4) Sekcia
1 | Veko 2.2.3
2 | Rameno robota 2.2.4
3 | Zostavy na farbenie sklicok 2.2.5
4 | Predny kryt 2.2.6
5 | Priehradka na nadoby na nebaleny 2.2.7

material

Obrazok 2-4: Pohl'ad spredu na modul spracovania BOND-MAX
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¢ Nazov (Obrazok 2-5) Sekcia
6 | VypinaC 2.2.12
7 | Nasavacia sonda 2.2.8
8 | Premyvaci blok a zmieSavacia stanica 2.2.9
9 | Platforma reagencii 2.2.6
10 | Injekcna striekacka (pozrite si Cast’ 2.2.11

nizsie)

Obrazok 2-5: Modul spracovania BOND-MAX pri pohl'ade z pravej strany

Opis zadného krytu je uvedeny v Casti 2.2.13 - Zadny kryt.

Obrazok 2-6: Injekéna striekacka za dverami na pantoch

Pouzivatel'ska prirucka systému BOND 6.0 (NIE pre USA a Cinu) Rev AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021
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2. Hardvér

2.2.2 Inicializacia modulu spracovania

Ked' zapnete modul spracovania, systém BOND vykona interné kontroly, aktivuje fluidicky systém a
premiestni roboty do ich vychodiskovej polohy. Hlavny robot sa presunie do 'avého zadného rohu pristroja a
tri roboty na nebalent tekutinu (iba BOND-III) sa presunie do zadnej Casti pristroja.

Zostavy na farbenie sklicok sa inicializuju a vratia do svojej odomknutej polohy. Proces inicializacie sa
zastavi, ak sa zisti chyba alebo ak je modul v stave nevhodnom na spracovanie.

Pred pokusom o inicializaciu modulu spracovania skontrolujte nasledujice polozky:

« veko je zatvorené,

« nadoby na nebaleny odpad su plné menej ako do polovice,

« nadoby na nebalené reagencie su naplnené do viac ako polovice,

. zmieSavacia stanica je na svojom mieste,

« injek¢né liekovky na zmieSavaciu stanicu st prazdne a Cisté.

« horné dosky zostav na farbenie sklicok (SSA) st v uzavretej polohe.

Kontrolka LED napajania na prednej strane modulu spracovania sa zmeni na zelenu a softvér BOND
oznacuje, Ze je modul pripojeny. Po dokonceni inicializacie sa na karte modulu spracovania zobrazi ikona
troch podnosov na sklicka (pozrite si ¢ast’ 5.1.1 - Karty modulu spracovania). Nepokusajte sa pouzivat’
modul spracovania, kym nebude Uplne inicializovany.

2.2.3 Veko

Veko je navrhnuté tak, aby sa pocas prevadzky uzavrelo, a je chranené zamkami.

Pri zatvarani veka pristroja bud'te opatrni a uistite sa, Ze mate Cisté ruky, aby nedoslo
k zraneniu.

BOND-III) m6zu pohybovat’ bez varovania a rychlostou, ktord méze sposobit’
zranenie.

f Pocas prevadzky sa hlavny robot, nasavacia sonda a roboty na nebalen( tekutinu (iba

Nepokusajte sa otvorit’ veko pristroja, ked’ prebieha cyklus.

Nepokusajte sa obist’ blokovanie, ktoré zastavi Cinnost’ pristroja, ked' je veko
otvorené.

Ak hlavny robot a/alebo roboty na nebalent tekutinu nad‘alej funguju dihsie ako
priblizne 5 sekind po otvoreni veka modulu spracovania, okamzite sa obratte na
oddelenie podpory zakaznika.
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2.2.4 Hlavny robot a snimac identifikatorov

Hlavny robot umiestni nasavaciu sondu tak, aby nasavala a davkovala reagencie. Rameno robota drzi
snimac identifikatorov, ktory sa pouziva na identifikaciu podloznych sklicok a reagencii vioZenych do modulu
spracovania.

- e

‘——= o g

[ i - =7 m

Obrazok 2-7: Fotografia hlavného robota so snimacom identifikatorov ozna¢enym Sipkou

Pokial’ je modul spracovania zapnuty, nepohybujte hlavnym ramenom robota. Robot
sa moOze vyrovnat’, o ma za nasledok zlé farbenie.

Ak bol robot presunuty: vypnite pristroj, pockajte 30 sekind a potom ho znovu
inicializujte.

V pripade skli¢ok systém BOND naskenuje kazdy Stitok sklicka na Gcely identifikacie (pozrite si ast’
5.1.5.1 - Automaticka identifikacia skliok).

« Okno snimaca identifikatorov by sa malo pravidelne Cistit'.
Pokyny si pozrite v Casti 12.9 - Snimac identifikatorov.

« Ak je nasavacia sonda poskodena alebo ohnuta, vymerite ju podl'a postupu v Casti 12.6.2 - Vymena
nasavacej sondy.
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2.2.5 Zostavy na farbenie sklicok

Vyvarujte sa kontaktu so zostavami na farbenie sklicok a ich okolim. M6zu byt vel'mi
hortce a spbsobit’ vazne popaleniny. Po ukonceni ¢innosti nechajte zostavy na
farbenie sklicok a ich okolie vychladn(t’ dvadsat’ min(t.

>

Potencidlne nebezpecné reagencie sa mozu zhromazd'ovat’ okolo zostav na farbenie
= sklicok a kontaminovat’ podnosy na sklicka. Pri manipulacii s podnosmi na sklicka vzdy
pouzivajte schvaleny ochranny odev a rukavice.

Sklicka sa spractvaju v zostavach na farbenie skli¢ok. Kazdy modul spracovania obsahuje tri zostavy na
farbenie sklicok.

Ak chcete zacat' s prevadzkou, operator vlozi podnos na sklicka cez predny kryt (opisany v Casti

2.2.6 - Predny kryt) a potom stlaci tlaCidlo Load (Vlozit'). Systém BOND zaznamena snimky sklicok. Ak su
sklicka kompatibilné (pozrite si Cast’ 6.9 - Kompatibilita sklicok) a vSetky reagencie st pritomné, pouzivatel
potom mdze spustit’ cyklus. DalSie informécie o zadavani podrobnosti o skli¢ku a nacitavani skli¢ok najdete v
Casti 6 - Nastavenie sklicka (na riadiacom zariadeni BOND ).

Pocas spracovania systém BOND zaisti sklicka do zostavy na farbenie sklicok. Nepokusajte sa vybrat’ podnos

na sklicka, kym systém BOND spracovava svoje sklicka — najskor zruste cyklus kliknutim na ikonu [ =
pod podnosom na obrazovke System status (Stav systému) (pozrite si Cast’ 5.1.7 - Spustenie alebo
zastavenie cyklu) a potom odomknite zostavu na farbenie sklicok.

Informacie o Cisteni a beznej Udrzbe zostavy na farbenie sklicok si pozrite v Casti 12.4 - Zostava na farbenie
sklicok.
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2.2.5.1 Ohrievace zostav na farbenie sklicok

Ohrievace a vyhrievané povrchy na module spracovania mézu predstavovat’
nebezpecenstvo zapalenia:

« Na ohrievace ani blizko nich neklad'te horl'avé materialy.
« Na modul spracovania neklad'te horl'avé materialy.

« Po doplneni alebo vyprazdneni sa uistite, Ze st vSetky uzavery nadoby na
nebaleny material riadne uzavreté.

Niektoré reagencie pouzité na moduloch spracovania BOND-III a BOND-MAX su
horlavé:
« Neumiestiujte plamen ani zdroj zapalenia do blizkosti modulov spracovania.

« Po doplneni alebo vyprazdneni sa uistite, Ze si vSetky uzavery nadoby na
nebaleny material riadne uzavreté.

Pristroje BOND-III a BOND-MAX maju ohrievacie teleso v kazdej polohe sklicka. Kazdy z tychto prvkov sa
nezavisle monitoruje a v pripade chyby teploty sa oznaci ako chybny (pozrite si Obrazok 2-8). Ak je
indikovany chybny ohrievac, obrat'te sa na oddelenie podpory zakaznika.

—y
£

-

Obrazok 2-8: Individualna chyba ohrievaca

Mali by ste sa pokusit’ spustit’ sklicko, ktoré vyzaduje zahrievanie v polohe oznacenej ako chybna. Ak
ohrievanie nefunguje pocas cyklu, potom sa sklicko v tejto polohe nemusi spravne spracovat'.

Ak porucha ohrievaca predstavuje potencialne bezpecnostné riziko, modul spracovania vypne vSetky
ohrievace sklicok vratane ohrievaca akéhokol'vek sklicka s regulovanou teplotou, ktoré sa prave spractva.

S =
= 3
S =

Obrazok 2-9: Sivé symboly ohrievaca v kazdej polohe oznacuju tplné vypnutie vyhrievania

Po vypnuti vyhrievania sklicok musite vypnut’ a restartovat’ modul spracovania, aby ste vycistili zamok
ohrievaca. Polohy skli¢cok mozete nad‘alej pouzivat' s chybnymi ohrievami, pokial’ sklicka, ktoré sa tam
spracovavaju, nevyzaduju zahrievanie.
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2.2.6 Predny kryt

Nasledujlice obrazky znazorfiuju predné kryty systému BOND-III a BOND-MAX. Cislované polozky st
uvedené pod Obrazok 2-11.

-
T e o

BOND-11I

Obrazok 2-10: Predny kryt BOND-III

Obrazok 2-11: Predny kryt BOND-MAX

(o Polozka (o Polozka

1 | Kontrolka LED napajania | 4 | Platforma reagencii

2 | Priecinok na podnos na 5 | Kontrolka LED podnosu na
sklicka reagencie

3 | Kontrolka LED podnosu 6 | Tlacidlo Load/Unload
na sklicka (Vlozit//vybrat)

2.2.6.1 Kontrolka LED napajania

Funguje takto:
« vypnuta - bez napdjania,

« modra (aktudlny model) alebo oranzova (predchadzajlce modely) — zapnutie, ale softvér modulu
spracovania sa este nespustil,

. zelena - zapnuta, systém je v prevadzke.
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Obrazok 2-12: Na pristroji BOND-MAX svietia farby LED napajania (modra, zelena).

2.2.6.2 Priecinok na podnos na sklicka

Existuju tri otvory (jeden pre kaZzdu zostavu na farbenie sklicok), do ktorych st vlioZzené podnosy na sklicka.
Po vlozeni podnosu na sklicka stlacte tlacidlo Load/Unload (Vlozit//vybrat’) a zaistite ho v zostave na farbenie
sklicok. Ked' je podnos uzamknuty, rameno robota presunie snimac identifikatorov ponad sklicka v podnose,
aby sa sklicka automaticky identifikovali.

2.2.6.3 Kontrolka LED podnosu na sklicka

Viacfarebné kontrolky LED na prednom kryte pod kazdou zostavou na farbenie sklicok oznacuju stav
podnosu na sklicka. Na nastrojoch BOND-MAX su kontrolky LED podnosu na sklicka zaclenené do tlacidiel
Load/Unload (Vlozit'/vybrat’). Na tychto pristrojoch sa kontrolka LED na niekol’ko sekuind po stlaeni zmeni
na modru.

Farebné kontrolky LED zostavy na farbenie sklicok st nasledujice:

« Vypnuta - nie je pritomny Ziadny podnos na sklicka alebo je podnos na sklicka odomknuty.
. Neprerusovana oranzova — podnos je vloZeny a zablokovany, ale spracovanie sa nezacalo.
Podnos sa da bezpecne odomknut’ a vybrat’ pomocou tlacidla Load/Unload (Viozit/vybrat).

« Neprerusovana cervena — podnos sa spracovava.
Podnos je odomknuty a nemozno ho odomknut’ pomocou tlacidla Load/Unload (Vlozit/vybrat). Na
vylozenie musite najskor prerusit’ spustanie softvéru.

« Blika na zeleno - spracovanie skoncilo bez upozorneni. Odomknite tlacidlom Load/Unload
(Vlozit'/vybrat).

« Blika na cerveno - cyklus bol zamietnuty alebo bolo spracovanie ukonéené s oznameniami.
Odomknite tlacidlom Load/Unload (VloZit'/vybrat).

Obrazok 2-13: Kontrolky LED podnos na sklicka (oranzova, Cervena, zelend) na pristroji BOND-MAX

2.2.6.4 Tlacidlo Load/Unload (Vlozit'/vybrat)

Stlacenim tlacidla Load/Unload (Vlozit'/vybrat’) sa vykonavaju nasledujlce Cinnosti:

« Ak zasobnik nie je vloZeny, ni¢ sa nestane.

« Ak je podnos vloZeny a nie je zablokovany, systém BOND-III alebo BOND-MAX uzamkne podnos a ak
je dostupné rameno robota, snimac identifikatorov identifikuje identifikatory sklicka.

« Ak je podnos uzamknuty a cyklus sa nezacal, systém BOND-III alebo BOND-MAX odomkne podnos.

« Ak je podnos uzamknuty a cyklus sa dokoncil, systém BOND-III alebo BOND-MAX odomkne podnos.

« Ak je podnos uzamknuty a prebieha cyklus, tlacidlo Load/Unload (Vlozit'/vybrat’) nema ziadny Gcinok.
Podnos nie je mozné odomknut’, kym ned6jde k ukonceniu alebo opusteniu cyklu pomocou tohto
podnosu.
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Ak je zostava na farbenie sklicok hortca, nemozete blokovat’ ani odomknut’ podnos — pockajte, kym zostava
nevychladne.

2.2.6.5 Platforma reagencii

Na tomto mieste s umiestnené podnosy na reagencie, ktoré obsahuju detekéné systémy, 7 mla 30 ml
nadoby na reagencie a/alebo 6 ml titracné nadoby. Do kazdého zasobnika sa zmesti az devét’ reagencii a na
platformu reagencii mozno vloZit’ az Styri podnosy na reagencie.

Ak chcete naplnit’ podnos na reagencie, posurite podnos na platformu a do blokovacieho mechanizmu
(pozrite si Cast' 4.1.4 - Vkladanie reagencii). Ked' je k dispozicii rameno robota, systém BOND identifikuje
reagencie v kazdej polohe reagencie.

2.2.6.6 Kontrolka LED podnosu na reagencie

Pod kazdou poziciou podnosu sa nachadza dvojfarebna kontrolka LED, ktora funguje takto:

« vypnuta — podnos nebol detegovany.
Ak je podnos vloZeny a kontrolka LED nesvieti, skontrolujte, ¢i je podnos spravne viozeny;

. neprerusovana c¢ervena - v priebehu nasledujicich dvoch mindt sa vyZaduje reagencia na
podnose.

Podnos je zablokovany a neda sa vybrat'.

. neprerusovana zelena - v priebehu nasledujtcich dvoch mindt nie je na tomto podnose potrebna
Ziadne reagencia.

Podnos je odomknuty a moze sa doCasne vybrat'.

Jeica

Obrazok 2-14: Farby kontrolky LED podnosu na reagencie (Cervena, zelend) na pristroji BOND-MAX

2.2.7 Priehradka na nadoby na nebaleny material

Nadoby na reagencie a odpad sa nachadzaji pod prednym krytom v systéme BOND-III aj BOND-MAX.
Systém BOND-MAX ma tiez externt nadobu na Standardny odpad.

Pokyny na plnenie, vyprazdnovanie a idrzbu nadob na nebaleny material si pozrite v Casti 12.2 - Nadoby na
nebaleny material.

reagencie do jeho spravnej stanice v priehradke, ako je to uvedené na farebne

f Aby ste zabezpedili spravnu prevadzku pristroja, vlozte kazdd nadobu na nebalené
oznacenych stitkoch s nazvom.

Pre systém BOND-III si pozrite Obrazok 2-15; pre systém BOND-MAX si pozrite
Obrazok 2-17.

V opacnom pripade mdze dojst’ k ohrozeniu farbenia.
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Niektoré reagencie pouzité na moduloch spracovania BOND-III a BOND-MAX su
fji horlavé:

« Neumiestiiujte plamen ani zdroj zapalenia do blizkosti modulov spracovania.
« Po doplneni alebo vyprazdneni sa uistite, Ze si vSetky uzavery nadoby na
nebaleny material riadne uzavreté.

» 2.2.7.1 - BOND-III
o 2.2.7.2 - BOND-MAX

2.2.7.1 BOND-III

Predchadzajlci systém BOND-III ma dve priehl'adné dvere skrinky, ktoré umozruju I'ahky pristup ku
vSetkym nadobam na nebaleny material. Pri otvarani drzte kol'ajnicku na vrchu dveri.

VSetok odpad zo zostav na farbenie sklicok sa cerpa do nadoby na nebezpecny odpad. Odpad z
premyvacieho bloku sa Cerpa do nadob na Standardny alebo nebezpec¢ny odpad v zavislosti od stavu
reagencie v odpade (ak je to vhodné, musite nastavit’ vase vytvorené reagencie ako nebezpeéné — pozrite si
Cast’' 8.2.1 - Pridanie alebo Uprava reagencie).

Snimace hmotnosti pre kazdu nebalent reagenciu a nadobu na odpad upozornuju pouzivatela, ked' je
hladina reagencie nizka alebo je Groven odpadu prilis vysoka. Stav kazdej nadoby na nebaleny material je
vizudlne signalizovany Systém osvetlenia nadob na nebaleny material (BOND-III) na strane 33.
Upozorfiujeme, Ze tymto systémom nie je vybaveny predchadzajlci systém BOND. MoZete namiesto toho
pouzit' ikony na obrazovke (pozrite si ¢ast’ 5.1.3.6 - Stav nadoby na nebaleny material).

Systém BOND-III ma priestor pre nasledujuce nadoby v poliach uvedenych na Obrazok 2-15 zl'ava doprava:

Stanica Nadoba Pozicia | Vel'kost’ Farba Reagencia
(L)
8 ER1 Vrchna 2 Fialova Roztok BOND Epitope
polica Retrieval Solution 1*
9 ER2 2 Svetlo Roztok BOND Epitope
fialova Retrieval Solution 2*
1 Roztok na Dolna 5 Cervena Roztok BOND Dewax
odvoskovanie polica Solution*
2 Deionizovana 5 Modra Deionizovana voda
voda
3 Premyvaci pufer 5 Zelena Roztok BOND Wash Solution*
4 Etanol 5 Oranzova | Etanol (reagencného stupna)
5 Hromadny odpad 5 Siva Standardny odpad
6 Hromadny odpad 5 Siva Standardny odpad
7 Nebezpecny 5 Hneda Nebezpecny odpad
odpad

* Pouzivajte iba reagencie BOND — nenahradzaijte ich inymi produktmi.
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Ak vase laboratérium nepouziva nadoby na reagencie na ziskavanie epitopov a/alebo na odvoskovanie, je
mozné ich v klientovi spravy deaktivovat’ — pozrite si ¢ast’ 10.6.1.1 - Deaktivacia nadob na nebalené
reagencie.

Epitope Epitope
Retrieval 1 Retrieval 2

Zaistite, aby sa farba Stitka

ok

e \ e kazdej nadoby na nebaleny
; material a vytlaceny opis

Solution Hazardous

zhodovali so Stitkom v
dutine pristroja

~ = 7 bezprostredne pod
= rer nadobou.

Obrazok 2-15: Nadoby na nebalené reagencie BOND-III na svojom mieste
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Systém osvetlenia nadob na nebaleny material (BOND-III)

Moduly spracovania BOND-III su vybavené systémom osvetlenia nddob na nebaleny material, ako je to
znazornené na Obrazok 2-16 nizSie.

[
Perirall

.

e

O

Obrazok 2-16: Systém osvetlenia nadob na nebaleny material

Systém osvetlenia nadob na nebaleny material umoznuje vidiet’ hladinu kvapaliny v kazdom podnose a
svetla maju pocas normalnej prevadzky neprerusovanu bielu farbu.

Svetla tiez oznacuju aktualny stav kazdej nadoby na nebaleny material:

« Ak je nadoba na nebaleny material takmer prazdna alebo je nadoba na odpad takmer pin3, jej biele
svetlo blika.

« Ak je nadoba na nebaleny material prazdna alebo je nddoba na odpad plna, ¢o ma vplyv na aktualny
chod, jej osvetlenie svieti nacerveno.

« Ked'sa nadoba na nebaleny material vyberie, jej podsvietenie sa vypne a jej osvetlenie stitka
v priehradke pristroja blika bielou farbou.

ﬁ Systém osvetlenia nadob na nebaleny material bude fungovat' iba so softvérom BOND 6.0 alebo novsim.

Pozrite si tiez Cast’ 5.1.3.6 - Stav nadoby na nebaleny material, kde najdete Gdaje o tom, ako st nadoby na
nebaleny material znazornené na obrazovke Systems status (Stavov systému).
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2.2.7.2 BOND-MAX

Systém BOND-MAX ma jediné dvere, ktoré otvaraju smerom nadol na pristup k nadobam na nebaleny
material. Dvere maju priehl'adny panel, ktory vam umoziiuje zobrazit” hladiny reagencii v nadobach na
nebaleny material (ktoré su tiez priehl'adné).

Dvere su drzané magnetickymi zapadkami. Ak chcete otvorit’ dvere na predchadzajlcich pristrojoch (bez
rukovati), potiahnite za hornu Cast’ kazdej strany dveri.

Dvere priehradky na nadoby na nebaleny materidl musia zostat’ pocas farbenia zatvorené. Ak st dvere
otvorené, na stavovej obrazovke systému sa objavi indikacia s upozornenim (pozrite si ¢ast’ 5.1.2 - Stav
hardvéru) a akékol'vek sticasné cykly sa mézu pozastavit'.

Odpad z pristroja sa ¢erpa do nadob na standardny alebo nebezpecny odpad v zavislosti od stavu reagencie
v odpade (ak je to vhodné, musite nastavit' vase vytvorené reagencie ako nebezpetné — pozrite si Cast’
8.2.1 - Pridanie alebo Uprava reagencie).

Nadoby na nebalené reagencie BOND-MAX maju snimace hladiny kvapaliny, ktoré upozorfiuji na nizku
hladinu reagencie. Nadoby na odpad tiez obsahuju snimace hladiny kvapaliny, ktoré upozornia na prilis
vysokU Uroven odpadu. Pozrite si Cast’ 12.2 - Nadoby na nebaleny material, kde najdete pokyny tykajlce sa
dopiriania a vyprazdiiovania.

Systém BOND-MAX ma priestor pre nasledujlce nadoby v poradi zl'ava doprava:

Stanica Nadoba Vel'kost’ Farba Reagencia
(L)
1 Nebezpecny odpad 2 Hneda Nebezpecny odpad
2 ER1 1 Fialova Roztok BOND Epitope Retrieval
Solution 1*
3 ER2 1 Svetlo Roztok BOND Epitope Retrieval
fialova Solution 2*
4 Roztok na 2 Cervena Roztok BOND Dewax Solution*
odvoskovanie
5 Deionizovana voda 2 Modra Deionizovana voda
6 Premyvaci pufer 2 Zelena Roztok BOND Wash Solution*
7 Etanol 2 Oranzova Etanol (reagencného stupna)

*Pouzivajte iba reagencie BOND — nenahradzaijte ich inymi produktmi.

Nadoby na ziskavanie epitopov a/alebo nadoby na reagencie na odvoskovanie sa mézu z pristroja odstranit’,
ak sa nepouZivaju — pozrite si Cast’ 10.6.1.1 - Deaktivacia nadob na nebalené reagencie.
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Zaistite, aby sa farba Stitka kazdej nadoby na
nebaleny material a vytlaceny opis zhodovali so
Stitkom v dutine pristroja bezprostredne pod
nadobou.

Obrazok 2-17: Nebalené reagencie BOND-MAX na svojom mieste
Nadoba na externy odpad

Sucast'ou balenia je devatlitrova externa nadoba na Standardny odpadBOND-MAX.

Dodavana nadoba ma dva uzavery — jeden pre konektory a druhy pre vyprazdnovanie odpadu. Nikdy
neodstranuijte kryt konektora z tejto nadoby.

Obrazok 2-18: Nadoba na externy odpad BOND-MAX

Hadicky na kvapaliny sa pripajaju k zasuvnému konektoru v pravom dolnom rohu zadného krytu modulu
spracovania. Snimac hladiny kvapaliny sa pripaja k trojkolikovému konektoru v I'avej hornej Casti krytu
(pozrite si Obrazok 2-26).

Pozrite si Cast’ 12.2.4 - Nadoba na externy odpad (Ilen BOND-MAX), kde najdete pokyny na vyprazdiovanie a
Udrzbu externej nadoby.
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Niektoré z reagencii pouZivanych v imunohistochemickom rozbore a in situ hybridizacii
su nebezpecné. Pred pokracovanim sa uistite, Ze ste absolvovali primerané skolenie
pre tento postup:

a. Pri manipulacii s reagenciami alebo Cisteni pristroja pouzivajte latexové alebo

nitrilové rukavice, ochranné okuliare a iny vhodny ochranny odev.

b. Sreagenciami a kondenzatom manipuluijte a likvidujte ich v stlade so vSetkymi
prisluSnymi postupmi a Statnymi nariadeniami, ktoré platia v laboratoriu.

Niektoré reagencie pouzité na moduloch spracovania BOND-III a BOND-MAX su
fji horlavé:

« Neumiestiujte plamen ani zdroj zapalenia do blizkosti modulov spracovania.

« Po doplneni alebo vyprazdneni sa uistite, ze su vSetky uzavery nadoby na
nebaleny material riadne uzavreté.

kvapaliny (v tomto poradi). Nepokusajte sa naliat’ tekutinu z nadoby, ked' st kabel a

2 Pred vyprazdnenim nadoby na externy odpad vZdy odpojte konektory snimaca a
hadicka stale pripojené.

2.2.8 Nasavacia sonda

Nasavacia sonda nasava reagencie z nadob, dodava reagencie na podlozné sklicka v zostavach na farbenie
skli¢ok a zmieSava chromogény v zmiesavacej stanici. Obsahuje snimac hladiny kvapaliny na detekciu
hladiny reagencie (pozrite si ¢ast’ 8.3.1 - Stanovenie objemu reagencie ).

N
%

l

Obrazok 2-19: Nasavacia sonda v ramene robota

V kazdej nadobe je zvyskovy objem, ktory sonda nedokaze dosiahnut’. Tento objem sa oznacuje ako ,mftvy
objem". Mrtvy objem je odliSny pre kazdy typ nadoby (pozrite si Cast’ 18.5 - Prevadzkové poZiadavky v
kapitole 18 - Technické Udaje, kde sa uvadzaju hodnoty mitveho objemu).

Pozrite si Cast’ 12.6 - Nasavacia sonda pre pokyny na Udrzbu nasavacej sondy.
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2.2.9 Premyvaci blok a zmieSavacia stanica

— ] POOOCH—

Obrazok 2-20: Premyvaci blok so vsunutou zmiesavacou stanicou
Umyvacia oblast’ je nal'avo (poloZka 1) a zmieSavacia stanica je napravo (polozka 2)

Oblast’ na umyvanie na l'avej strane obsahuje malé otvory na umyvanie nasavacej sondy.

Prava Cast’ premyvacieho bloku obsahuje zmieSavaciu stanicu, ktora pozostava zo Siestich dutin. Ide o
zmieSavacie fl'asticky na reagencie s kratkou zivotnost'ou, ktoré sa musia zmieSat’ bezprostredne pred
pouzitim. MieSanie reagencii je urené softvérom v zavislosti od typu reagencie.

Softvér BOND sleduje stav zmieSavacej stanice a neinicializuje systém BOND-III alebo BOND-MAX, ak je
sledovany stav stanice iny ako Cisty a prazdny (pozrite si ¢ast’ 5.1.2 - Stav hardvéru). Ak si pocas inicializacie
vSimnete, Ze je zmieSavacia stanica zneCistena alebo obsahuje tekutinu, pred kliknutim na tlacidlo OK v
dialdgovom okne s oznamenim zabezpecte, aby bola Cista a prazdna. Ak budete pokracovat’ so Spinavou
a/alebo neprazdnou zmieSavacou stanicou, mézu sa kontaminovat' reagencie alebo by mohlo déjst’ k
preteceniu zmieSavacich fl'astiCiek.

VZdy sa uistite, Ze je k dispozicii zmieSavacia stanica — bez nej by sa modul spracovania neinicializoval. Pocas
inicializacie systém BOND naskenuije Stitok na zmieSavacej stanici na overenie Ci je pritomna. Ak softvér
BOND nedokaze zistit’ tento identifikator, potom sa zobrazi sprava s vyzvou na potvrdenie, Ze je k dispozicii
zmieSavacia stanica.

Pozrite si Cast’ 12.7 - Premyvaci blok a zmieSavacia stanica, kde najdete pokyny na tdrzbu zmieSavacej
stanice.
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2.2.10 Roboty na nebalent tekutinu (iba BOND-III)

oy

Obrazok 2-21: Robot na nebalent tekutinu BOND (1) sa pohybuje pozdiz vodiacej kol'ajnice (2) na kazdej
zostave na farbenie sklicok.

sekdnd po otvoreni veka modulu spracovania, okamzite sa obrat'te na oddelenie

f Ak hlavny robot a/alebo roboty na nebalent tekutinu nad‘alej funguju dihsie ako 5
podpory zakaznika.

Pristroj BOND ma tri roboty na nebalent tekutinu, ktoré sa pohybuijti pozdiz vodiacej kol'ajnice na kazdej
zostave na farbenie sklicok a davkuju reagencie na vsetky pritomné sklicka. Roboty dodavaju iba nebalené
reagencie, zatial' o nasavacia sonda davkuje reagencie z platformy nadob na reagencie a niektorych
nebalenych reagencii. Kazdy robot na nebalent tekutinu ma premyvaci blok na preplachnutie a vycistenie
davkovacej sondy.

2.2.10.1 Manualne vratenie robota na nebalenu tekutinu do vychodiskovej polohy

Ak robot na nebalent tekutinu prestane fungovat' a je umiestneny pozdiz zostavy na farbenie skli¢ok,
stlacenim tlacidla Load/Unload (Vlozit/vybrat’) ho vrat'te do povodnej polohy. Ak zostane na zostave na
farbenie sklicok, vykonajte nasledujuce kroky, aby ste ho rucne vratili do vychodiskovej polohy a ziskali
vSetky sklicka v zostave na farbenie sklicok.

1. Uistite sa, Ze modul spracovania je necinny a nema naplanované ani nespracovava Ziadne cykly, az
potom ho vypnite.

2. Opatrne nadvihnite davkovaci blok na robote na nebalent tekutinu (pozrite si Obrazok 2-22), kym
sonda nevycisti hornt dosku.

3. Zatlacte robota pozdiz kol'ajnice dozadu zostavy na farbenie sklicok. Pouzite pomaly a rovnomerny
pohyb — netlacte prilis rychlo.

ﬁ ZatlaCte, kym sa robot nedostane z kol'ajnice hornej dosky — netlacte ho dozadu az na doraz.
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Obrazok 2-22: Zdvihnite oznaceny davkovaci blok a zatlaCte robota na nebalent tekutinu
pozdlz vodiacej kol'ajnice zostavy na farbenie sklicok.

4. Ked'je robot mimo hornej dosky, zatvorte veko a zapnite modul spracovania. Zostava na farbenie
sklicok sa ma odomknut’ ako sucast’ inicializacného postupu.
Ak sa zostava na farbenie sklicok neodomkne, pozrite si Cast’ 12.4.1 - Ru¢né odomykanie zostav na
farbenie sklicok, kde najdete pokyny tykajlce sa ziskania podnosov na sklicka.

5. Vyberajte podnos na sklicka a sklicka.
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2.2.11  Injek¢né striekacky

Injekcné striekacky nasavaju a davkuju presné objemy tekutin reagencie, ktoré vyZaduje systém BOND.
Pozrite si Cast’ 12.13 - Injekéné striekacky, kde najdete pokyny na Udrzbu injek¢nych striekaciek.

zatvorené (BOND-MAX) alebo je nasadeny kryt injekénych striekaciek (BOND-III). Ak
déjde k uvol'neniu injekénej striekacky alebo prislusenstva injekénej striekacky, moze
z injekénej striekacky vystreknut’ reagencia pod tlakom.

f Skontrolujte, Ci st poCas normalnej prevadzky dvierka injek¢nych striekaciek

2.2.11.1 BOND-III

Systém BOND-III ma Styri pumpy injekénych striekacCiek umiestnené pod prednym krytom. Prvé tri pumpy
injek¢nych striekaciek (zl'ava doprava) pouZivaju roboty na nebalenl tekutinu na SSA1, SSA2 a SSA3 vyssie.
Stvrtd hlavni pumpu injekénych striekaciek pouziva nasavacia sonda.

J & & [+

Obrazok 2-23: Injekcéné striekacky BOND

injekcnych striekaciek Uplne zatvoreny (pozrite si Cast’ 12.4.1 - Ru¢né odomykanie
zostav na farbenie skli¢ok). V opacnom pripade moze dojst’ k poskodeniu injekénych
striekaciek poCas prevadzky.
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2.2.11.2 BOND-MAX

Systém BOND-MAX ma jednu pumpu injekénych striekaciek umiestnend v komore na pravej strane pristroja.
Ide o 9-portovy ventil injekénych striekaciek (jeden port sa nepouziva) s naskrutkovanym valcom striekacky
a malou svorkou.

Obrazok 2-24: 9-portova injek¢na striekacka BOND-MAX

Na kontrolu stavu injekCnej striekacky otvorte dvierka stlacenim a uvol'nenim zaoblenej plosky v strede
prednej Casti dvierok.

Vzdy noste ochranny odev a rukavice.

=
(—7

k=

- -

Pocas inicializacie ich pravidelne kontrolujte a podla potreby ich vymerite — pozrite si Cast’ 12.13 - Injekéné
striekacky.

2.2.12  Vypinac

Jeden koliskovy prepinac je umiestneny na pravom kryte modulu spracovania. PouZiva sa na zapnutie
a vypnutie modulu spracovania.

« Umiestnenie vypinaca na systéme BOND-III si pozrite na Obrazok 2-3.
« Umiestnenie vypinaca na systéme BOND-MAX si pozrite na Obrazok 2-5.
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2.2.13  Zadny kryt

komponentom. Vo vnutri modulu spracovania BOND su nebezpecéné napatia a tieto
Ulohy by mali vykonavat' iba kvalifikovani servisni technici schvaleni spolo¢nost'ou

Leica Biosystems.

f Neodstranujte kryty modulu spracovania ani sa nesnazte ziskat' pristup k vnitornym

2.2.13.1 BOND-III

Obrazok 2-25 je znazorneny zadny kryt modulu spracovania BOND.

m e ]

1 z / .‘
|
} “
il
2
‘ 3
Obrazok 2-25: Zadny kryt BOND
¢. Polozka ¢. Polozka
1 | Istice 3 | Siet'ové pripojenie
2 | Poistky 4 | Ethernetové pripojenie

Pokyny na vymenu poistiek si pozrite v ¢asti 12.14 - Poistky napajania.

f Na zdvihnutie pristroja nepouzivajte dve Cierne rukovati na zadnom kryte systému
BOND-III.
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2.2.13.2 BOND-MAX

Na Obrazok 2-26 je znazorneny zadny kryt modulu spracovania BOND-MAX. (Upozoriiujeme, ze starsSie
modely pristrojov maju iba jeden ventilator napajania.)
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(of Polozka (of Polozka
Istice 5 | Pripojenie externého odpadu — pre

hadicky (pozrite si Cast’ 12.2.4 - Nadoba
na externy odpad (len BOND-MAX))

2 | Ventilatory napajania 6 | Pripojenie externého odpadu — pre
snimac hladiny kvapaliny (pozrite si Cast’
12.2.4 - Nadoba na externy odpad (len
BOND-MAX))

Poistky 7 | Ethernetové pripojenie

4 | Sietové pripojenie

Obrézok 2-26: Zadny kryt BOND-MAX

Pokyny na vymenu poistiek si pozrite v ¢asti 12.14 - Poistky napajania.

2.2.13.3 Odpojenie modulu spracovania

Pri odpojeni modulu spracovania BOND-III alebo BOND-MAX od sietového zdroja postupuijte takto:

1. Vypnite napdjanie pomocou prepinaca na pravej strane modulu spracovania.

2. Najdite napajaci kabel, ktory vedie zo siet'ového konektora napajacieho modulu spracovania (polozka
3 na Obrazok 2-25 a polozka 4 na Obrazok 2-26 do steny. Vypnite siet'ové napajanie na zasuvke.
3. Odpoijte zastrcku zo zadnej Casti modulu spracovania.
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2.3 Riadiace zariadenie a terminaly BOND

Sucast'ou vsetkych systémov BOND je riadiace zariadenie BOND, kde sa vykonava celé softvérové
spracovanie. V instalaciach s jednou stanicou (pozrite si Cast’ 3.1.1 - Konfiguracia s jednou stanicou) sa na
spustenie klientskeho softvéru pouziva jedno riadiace zariadenie s klavesnicou, mySou a monitorom.
Instalacie s jednou stanicou su vhodné na prevadzku piatich alebo mensieho po¢tu modulov spracovania.

Laboratdria s instalaciami BOND-ADVANCE (pozrite si Cast’ 3.1.2 - BOND-ADVANCE), ktoré maju viac ako

.....

pouzivatel'ov so softvérom BOND vykonava na terminaloch, z ktorych kazdy méze ovladat’ l'ubovol'ny alebo
vSetky moduly spracovania. Je tiez mozné ovladat rovnaké moduly spracovania z viac ako jedného
terminalu.

Riadiace zariadenie BOND aj nad'alej vykonava vSetky procesy spracovania softvéru. Riadiace zariadenia
v inStalaciach BOND-ADVANCE maiju vyssSiu Specifikaciu ako tie, ktoré sa pouzivaju v instalaciach s jednou
stanicou, a zahffaju viac Urovni redundancie, aby sa zabezpecila vynikajlca spolahlivost'.

Sucast'ou niektorych instalacii BOND-ADVANCE je sekundarne (zalozné) riadiace zariadenie. Toto riadiace
zariadenie zaznamenava vSetky procesy na primarnom riadiacom zariadeni a moze sa nan prepnut’ v pripade
zlyhania primarneho riadiaceho zariadenia. V idealnom pripade by sa sekundarne ovladace nemali
nachadzat' v blizkosti primarneho riadiaceho zariadenia, aby sa znizila pravdepodobnost’ poskodenia oboch
riadiacich zariadeni lokalizovanou udalost’ou.

Tlaciaren Stitkov sklicok a rucna citacka Ciarovych kddov su pripojené k riadiacemu zariadeniu v instalaciach
s jednou stanicou alebo ku kazdému terminalu v instalaciach BOND-ADVANCE.

poskytoval optimalne riadenie systému BOND. Neinstalujte do systému ziadny
dodatocny softvér, aby ste predisli moznému oneskoreniu alebo ruseniu riadenia
riadiaceho zariadenia alebo terminalu BOND.

2 Operacny systém a softvér na riadiacom zariadeni BOND je navrhnuty tak, aby
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\'4

2.4  Rucna cCitacka Ciarovych kodov

Obrazok 2-27: Rucna ¢itacka Ciarovych kédov

Rucné ¢itacky Ciarovych kddov USB su pripojené k riadiacemu zariadeniu (inStalacie s jednou stanicou) alebo
k terminalom (instalacie BOND-ADVANCE). Pouzivaju sa na registraciu reagencii a mozu sa tiez pouzit' na
identifikaciu skli¢ok, ak pouzivaju identifikatory Ciarovych kédov 1D alebo 2D (pozrite si Cast’

6.5.6 - Manualna identifikacia sklicka).

Ak bol vas systém BOND aktualizovany z predchadzajlicej verzie, mozete nad'alej pouzivat’ existujicu
Citacku Ciarovych kodov. Tento skorsi model vSak nepodporuje 2D Ciarové kddy.

Rucna citacka Ciarovych kddov by mala byt nainstalovana a funkcéna, ked' je nainstalovany vas systém
BOND. Pokyny na udrzbu a konfiguraciu najdete v ¢asti 13.1 - Rucné citacky Ciarovych kddov.

2.4.1 Pouzivanie ru¢nej ¢itacky Ciarovych kodov

Skorsia Citacka Ciarovych kdédov Symbol vyzaruje laserové svetlo, zatial’ ¢o neskorsia Citacka Ciarovych kddov
Honeywell vyZaruje svetlo LED. Pozrite si vystrahu tykajlcu sa nebezpecenstva laserového Ziarenia nizSie:

Nebezpecenstvo laserového Ziarenia. Moznost’ vazneho poskodenia odi. Vyvaruijte
sa priameho kontaktu oci s laserovymi [G¢mi.

Ak chcete nacitat’ Ciarovy kod, nasmeruijte nan Citacku a stlacte spust’. Zarovnaijte ju tak, aby Cervena Ciara
zasahovala celu dizku Ciarového kddu. Ked' Citacka rozpozna Ciarovy kdd, zapipa a ukazovatel sa rozsvieti
nazeleno. Ked' ¢itacka nerozpozna Ciarovy kdd, zapipa a ukazovatel' sa rozsvieti nacerveno.

ﬁ Ciarové kddy nedrzte prili§ blizko ¢itacky. Ak &itacka nerozpozna Ciarovy kdd, skuste Ciarovy kéd presunat’
dalej.

Ked' je Citacka umiestnena v stojane, pouZiva sa bez pouZitia rik a pri Citani Ciarového kodu nemusite stlacit’
spust.
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2.5 Znackovac sklicok

Sucast'ou systémov s jednou stanicou BOND je jedna tlaciaren stitkov skliCok (nazyvana ,znackovac
sklicok™) pripojena k riadiacemu zariadeniu. V instalaciach BOND-ADVANCE je ku kazdému terminalu
pripojeny samostatny znackovac sklicok.

Znackovace sklicok tlacia nalepovacie stitky, ktoré sa nalepia na sklicka na Gcely identifikacie. VSetky Stitky
obsahuju jedinecny identifikator sklicka poskytnuty ako Ciarovy kod alebo v alfanumerickych znakoch
(pozrite si ¢ast’ 10.5.2 - Nastavenia pripadu a sklicka). Systém BOND pouziva identifikatory na automaticku
identifikaciu skli¢ok, ked' su nacitané do modulov spracovania. MoZete nakonfigurovat’ d'alSie informacie,
ako aj identifikatory, aby sa zobrazovali na &titkoch — pozrite si &ast’ 10.3 - Stitky.

Niektoré laboratdria pouzivaju stitky skliGok vytlacené zo svojich systémov LIS, znackovac sklicok BOND je
vSak stale stcast'ou tychto systémov pre vSetky sklicka vytvorené pomocou klinického klienta BOND.

Znackovace skli¢ok st nastavené ako sUcast’ Standardnej inStalacie BOND. Ak pridate alebo vymenite
znackovac skli¢ok, nakonfigurujte ho na obrazovke Hardware (Hardvér) klienta spravy (pozrite si Cast’
10.6.3 - Znackovace skliok). Informacie o doplneni stitkov a pasok a Cisteni si precitajte v dokumentacii
dodavanej spolu so znackovacom.

Pouzivaijte iba stitky sklicok a tlaCovd pasku BOND. Tieto Stitky zostan( na pristrojoch
BOND-III a BOND-MAX pocas spracovania pripevnené a Citatel'né.

2.6 Pomocné vybavenie

V tejto Casti je opisané pomocné vybavenie pouzivané so systémom BOND.

o 2.6.1-Sklicka
« 2.6.2 - Krycie sklicka BOND Universal Covertile
« 2.6.3 - Systémy a nadoby na reagencie

2.6.1 Sklicka

Na moduloch spracovania BOND-III a BOND-MAX pouzivajte iba sklenené sklicka spravnej velkosti. Sklicka
nespravnej vel'kosti nemusia spravne sediet’ na podnosoch na sklicka a krycie sklicka Covertile na nich
nebudu spravne sediet’. Obidve tieto situacie mozu ovplyvnit kvalitu farbenia.

Spoloc¢nost’ Leica Biosystems odporuca sklicka Leica BOND Plus, ktoré st navrhnuté na pouzitie na systéme
BOND. Okrem toho, Ze maju optimalnu velkost' pre podnosy na sklicka BOND a krycie sklicka Covertile, st
tieto pozitivne nabité sklicka oznaCené tak, aby zobrazovali oblasti, kde by sa tkanivo malo umiestnit’' na
100 pl a 150 pl davkovanie (pozrite si Cast’ 6.5.8 - Objemy davkovania a pozicia tkaniv na sklickach).

Ak pouZivate vlastné sklicka, musia spifiat’ nasledujtice $pecifikécie:

Rozmery Sirka: 24.64-26.0 mm
Dizka: 74.9-76.0 mm
Hrdbka: 0.8-1.3 mm

Oblast’ &titkov Sirka: 24.64-26.0 mm
Dizka: 16.9-21.0 mm

Material Sklo, ISO 8037/1
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Nepouzivajte poskodené sklicka. Pred vloZzenim do modulu spracovania sa uistite, ze
su vSetky sklicka spravne zarovnané na podnosoch na sklicka.

Nepouzivajte sklicka so zaoblenymi alebo orezanymi rohmi. Tieto sklicka mézu
spadnut’ cez podnos na sklicka a mozu zmenit' tok tekutiny pod krycim sklickom
Covertile, o ovplyvni kvalitu farbenia.

2.6.2 Krycie sklicka BOND Universal Covertile

Krycie sklicka BOND Universal Covertile st priehl'adné plastové kryty, ktoré
sa pocas farbenia ukladaju na podlozné sklicka. Kapilarne pésobenie nasava
reagenciu davkovanu na sklicka medzi krycie sklicka Covertile a podlozné
sklicka, ¢im sa zaisti jemné a rovnomerné pokrytie tkaniva. Krycie sklicka
Covertile minimalizuju potrebné objemy reagencie a chrania sklicka pred
vyschnutim medzi aplikaciami. Krycie sklicka Covertile st podstatnou
sucast’'ou systému farbenia BOND a musia sa vZdy pouzivat.

Po umiestneni skliok na podnosy na sklicka ich zakryte krycimi sklickami
Covertile (pozrite si Cast' 4.1.3.5 - Vkladanie sklicok). Uistite sa, ze krycie
sklicka su spravne umiestnené tak, aby vycnelok v hrdle kazdého krycieho
sklicka Covertile (zakruzkovany na fotografii vpravo) zapadol do priehlbiny
na podnose na sklicka.

Existuju dve vyhotovenia krycich sklicok Covertile — m6zu sa navzajom

zamienat'. Novy dizajn obsahuje prvky (slovo Leica, mald kruhovi znacku a vycnelok v 'avom hornom
rohu), vd'aka ktorym sa da l'ahSie rozpoznat', ked' je na podloZnom sklicku nespravne umiestnené krycie
sklicko Covertile.

Obrazok 2-29: Krycie sklicko BOND Universal Covertile (novy dizajn)

Krycie sklicka Covertile sa m6zu opatovne pouZit’ az 25-krat za predpokladu, Ze nie st vyrazne odfarbené
alebo poskodené a ak su spravne vycistené (pozrite si Cast’ 12.3 - Krycie sklicka Covertile). Poskodené krycie
sklicka Covertile zlikvidujte.
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Niektoré detekcné systémy, napriklad systém Bond™ Oracle™ HER2 IHC a Leica HER2 FISH, vyzaduju
pouzitie novych (t. j. nepouzitych krycich sklicok Covertile). Najskor si precitajte prislusné navody na
pouZzitie.

2.6.2.1 Podnosy na sklicka

Pouzite podnosy na sklicka na pridrziavanie sklicok a krycich sklicok Covertile v ich polohe, ked' ich vkladate
do modulu spracovania BOND-III alebo BOND-MAX. Do kazdého podnosu moZete vloZit’ desat’ skli¢ok.

Existuju dve vyhotovenia podnosov na sklicka — m6zu sa navzajom zamienat'.

Obrazok 2-30: Podnos na sklicka (stary dizajn (vI'avo) a novy dizajn (vpravo))

Pokyny na vkladanie skli¢ok a krycich sklicok Covertile do modulu spracovania najdete v Casti
4.1.3.5 - Vkladanie sklicok.

2.6.2.2 Podnosy na reagencie

Do podnosov na reagencie sa zmestia 7 ml a 30 ml BOND nadoby na reagencie a 6 ml BOND titracné
nadoby. Podnosy sa vkladajui do modulu spracovania na platforme reagencii (pozrite si Cast’
2.2.6.5 - Platforma reagencii).

Obrazok 2-31: Podnos na reagencie

Polohy nadob v podnosoch na reagencie st ocislované od konca, ktory je najd‘alej od rukovati (poloha 1), po

vV

Pokyny na vkladanie reagencii do modulu spracovania najdete v Casti 4.1.4 - Vkladanie reagencii.
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2.6.3 Systémy a nadoby na reagencie

V podnosoch na reagencie sa moze pouzit’ cely rad typov nadoby na reagencie.

2.6.3.1 Systémy reagencii

Systémy reagencii su preddefinované supravy reagencii v podnose na reagencie. Systém BOND pouziva tri
typy systémov reagencii:

« Detekéné systémy BOND
« Teranostické systémy Leica
. Cistiace systémy BOND

Pozrite si Cast’ 8.1 - Prehl'ad spravy reagencii, kde najdete d'alSie detaily o kazdom z nich.

Systém reagencii sa registruje skenovanim Ciarovych kédov na boku podnosu na reagencie, a nie
skenovanim stitkov s iarovymi kédmi na kazdej nadobe z jeho komponentov. Nadoby na reagencie, ktoré
tvoria systém, nie su jednotlivo zaregistrované, si zamknuté na podnose a nemali by sa vyberat’ ani by sa
nemalo menit’ ich usporiadanie. Ak je systém reagencii vyCerpany alebo exspiruje jeho platnost’, vyhod'te
cely podnos aj nadoby.

2.6.3.2 Hotové reagencie BOND

Hotové reagencie BOND pouzivaji nadoby, ktoré sa zmestia do podnosov na reagencie. Tieto reagencie sa
poskytuju v koncentraciach optimalizovanych pre systém BOND, preto sa pred pouzitim vyzaduje iba
registracia a otvorenie.

Nadoby obsahuju ré6zne objemy reagencie od 3.75 ml do 30 ml v zavislosti od typu reagencie.

2.6.3.3 Otvorené nadoby

Otvorené nadoby su prazdne, Cisté nadoby na uchovavanie reagencie dodavané pouzivatelom (napriklad
primarnej protilatky). Su k dispozicii vo vel'kosti 7 ml a 30 ml. Otvorené nadoby sa mozZu pouzivat' iba s
jednou reagenciou a mozu sa znovu naplnit’ tak, aby sa v kazdej nadobe podavalo maximalne 40 ml
reagencie (pozrite si ast’ Dopitianie otvorenej nddoby na reagencie (Sekcia 8.3.2.4 na strane 179)).

Na systéme BOND sa maju pouZzivat’ iba otvorené nadoby BOND — nepokUsSajte sa pouzivat’ iné nadoby
(okrem titracnych nadob) na reagencie dodavané pouzivatel'om.

2.6.3.4 Titracné nadoby

Dostupné su aj titracné nadoby na Specialne Gcely (pozrite si Cast’ 14.2.1.4 - Titracna sUprava ). Ich
sucast'ou je 6 ml vymenitel'na vliozka, takZe reagencia v nadobe sa moze 'ahko vymenit', napriklad pocas
optimalizacie koncentracie. Rovnako ako otvorené nadoby mozno kazdu titracnd nadobu naplnit’ a pouzit' na
dodanie az 40 ml reagencie, bez obmedzenia poctu pouzitych vloZiek. V titracnej siprave BOND je k
dispozicii desat’ vloZiek na nadobu a dodava ich spolocnost’ Leica Biosystems.
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2.7  Premiestnenie pristroja

Ak chcete premiestnit’ modul spracovania na vel'ku vzdialenost’ alebo ho prepravit’
na Ucely opravy alebo likvidacie, obrat'te sa na oddelenie podpory zakaznika. Modul

spracovania je vel'mi tazky a nie je navrhnuty tak, aby ho presuval pouzivatel’.

Neblokujte vetracie otvory umiestnené na zadnom kryte pristroja. Nezakryvajte tiez
vetracie otvory umiestnené na dvierkach injekénych striekaciek (BOND-MAX).

Ak premiestnite pristroj BOND na kratku vzdialenost’, pred pokracovanim zvazte nasledujlice body:

« Uistite sa, Ze je podlaha schopna uniest’ hmotnosti pristroja. Pozrite si Cast’ 18.2 - Fyzikalne Udaje
v Casti 18 - Technické Udaje, kde najdete rozmery, a pred premiestnenim si precitajte miestne
poziadavky.

« Pred prevadzkou modulu spracovania vyhodnot'te elektromagnetické prostredie na posudenie
rusenia.

« Nepouzivaite pristroj BOND v tesnej blizkosti zdrojov silného elektromagnetického ziarenia. Napriklad
netienené zamerné RF zdroje, ktoré mézu rusit’ spravnu prevadzku.

« Pristroj BOND nezdvihajte s pomocou vysokozdvizného vozika.

« Pouzivajte iba dodany napajaci kabel a zabezpecte, aby mal operator pristup k napajaciemu
pripojeniu, do ktorého je kabel zapojeny.

« Pred premiestnenim sa uistite, Ze su napajaci kabel a ethernetovy kabel odpojené.

« Zabezpecte dostatocné vetranie.

« Pred premiestnenim vyprazdnite nadoby na odpad.

. Dbajte na to, aby ste pred premiestnenim odistili vSetky Styri kolesa na pristroji BOND (alebo voziku v
pripade systému BOND-MAX), a znova ich zaistite, ked’ sa nachadzate na novom mieste.

2.8  Vyradenie z prevadzky a likvidacia pristroja

Pristroj vratane dielov a suvisiaceho prislusenstva sa musi zlikvidovat' v stlade s platnymi miestnymi
postupmi a predpismi. VSetky reagencie pouzité s pristrojom zlikvidujte v sulade s odporticaniami vyrobcu
reagencie.

Pred vratenim alebo likvidaciou pristroja alebo jeho Casti a prislusenstva vykonaijte Cistenie a
dekontaminaciu v stlade s miestnymi postupmi a predpismi.

V EU musi byt véetok elektronicky odpad zlikvidovany v stilade so smernicou o odpade z elektrickych a
elektronickych zariadeni (2012/19/EU). V regiénoch mimo EU dodrziavajte miestne postupy a predpisy na
likvidaciu elektronického odpadu.

Ak potrebujete pomoc, obrat'te sa na miestneho zastupcu spolocnosti Leica Biosystems.
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3. Prehl'ad softvéru (na riadiacom
zariadeni BOND )

Tato kapitola je navrhnuta tak, aby vam pomohla zoznamit’ sa so vSeobecnymi charakteristikami softvéru
BOND. Pokyny na pouZivanie softvéru na spUst'anie modulov spracovania a spravu skliCok, pripadov a

reagencii najdete v prislusnych kapitolach. Pozrite si ¢ast’ 10 - Klient spravy (na riadiacom zariadeni BOND ),

kde najdete pokyny pre klienta spravy.

o 3.1 - Architektdra systému

« 3.2 - Spustenie a vypnutie softvéru BOND
« 3.3-Ulohy pouzivatela

« 3.4 - Prehl'ad rozhrania klinického klienta
« 3.5 - Ovladaci panel BOND

« 3.6 - Oznamenia, vystrahy a alarmy

« 3.7-Sprava

« 3.8 - Pomocnik

« 3.9 - Informécie o systéme BOND

« 3.10 - Definicie Udajov systému BOND

o 3.11 - Aktualizacia softvéru
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3. Prehl'ad softvéru (na riadiacom zariadeni BOND )

3.1  Architektira systému

Softvér systému BOND verzie 6.0 je podobny predchadzajlcej verzii BOND s ohl'adom na kazdodenné
pouZzitie, ale vizualny vzhl'ad rozhrania sa znacne zmenil.

Pouzivatelia interaguju so softvérom BOND prostrednictvom dvoch ,klientov" — v skutocnosti st to dva
samostatné programy. Su to klinicky klient (alebo jednoducho ,klient") a klient spravy. Klinicky klient je
uréeny na kazdodennu prevadzku — na nastavenie reagencii, protokolov, pripadov a skli¢ok v rdmci pripravy
na spracovanie a potom na monitorovanie a kontrolu cyklov na module spracovania. Klient spravy sa pouziva
na konfiguraciu rozsirenych nastaveni, ktoré sa po Uvodnom nastaveni menia len zriedkavo. Patria sem
konfiguracie Stitkov sklicok, hardvérové pripojenia a pouZzivatel'ské ucty (pozrite si Cast’ 10 - Klient spravy (na
riadiacom zariadeni BOND )).

« 3.1.1 - Konfiguracia s jednou stanicou
« 3.1.2 - BOND-ADVANCE
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3. Prehl'ad softvéru (na riadiacom zariadeni BOND )

3.1.1 Konfiguracia s jednou stanicou

Instalacie s jednou stanicou maju len jedno ,riadiace zariadenie BOND", Co je jediny bod pre interakciu
pouZivatel'a so softvérom BOND (a tym aj kontrolu modulov spracovania). Riadiace zariadenie BOND
vykonava vsetky softvérové spracovania systému a udrzuje databazu systému, kde sa uchovavaju
informacie o pripadoch a sklickach. Ma pripojenu klavesnicu, mys a monitor a tlaCiaren Stitkov sklicok
a Citacku.

V instalacii s jednou stanicou existuje limit piatich modulov spracovania. Ak potrebujete viac modulov
spracovania, prejdite na systém BOND-ADVANCE.

1 2

o
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h

Nazov (Obrazok 3-1)

Pripojenie LIS

Moduly spracovania (limit piatich)

Klinicky klient/klient spravy

Alw|N|= |0

BONDRIiadiace zariadenie

Obrazok 3-1: Schéma instalacie s jednou stanicou
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3. Prehl'ad softvéru (na riadiacom zariadeni BOND )

3.1.2 BOND-ADVANCE

InStalacie BOND s viac ako piatimi modulmi spracovania st nakonfigurované ako instalacie BOND-ADVANCE
s viacerymi stanicami. Riadiace zariadenie BOND pokracuje vo vSetkych procesoch spracovania softvéru pre
pracovnych buniek modulu spracovania (v softvéri BOND sa nazyvaju ,subory"), ktoré kontrolujd. Stbory su
definované v klientovi spravy.

Monitor pripojeny k riadiacemu zariadeniu zobrazuje “ovladaci panel systému BOND", ktory poskytuje
zhrnutie stavu modulu spracovania v systéme v redlnom Case kazdého (pozrite si Cast’ 3.5 - Ovladaci panel
BOND). Ovladaci panel sa moZe na poziadanie pripojit’ aj k vyhradenému terminalu. Klienta spravy je mozné
spustit’ z 'ubovolného terminalu.

Niektoré laboratéria mézu mat’ sekundarne riadiace zariadenie, ktoré zalohuje vsetky Udaje zo systému
BOND v realnom Case a na ktory mozno prepnut’ v pripade, Ze primarne riadiace zariadenie nefunguje
spravne. Podrobné Udaje o tom, ako to urobit’, najdete v Casti 16.2 - Prepinanie na sekundarne riadiace
zariadenie.

2 4

Obrazok 3-2: Schéma a instalacia BOND-ADVANCE — terminaly BOND-ADVANCE riadia moduly spracovania
v siiboroch prostrednictvom riadiaceho zariadenia BOND-ADVANCE.

Nazov (Obrazok 3-2)
Moduly spracovania v siboroch
Ovladaci panel BOND-ADVANCE
Pripojenie LIS
Riadiace zariadenie BOND-ADVANCE
Terminaly BOND-ADVANCE

ulslw(n|=]06O
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3. Prehl'ad softvéru (na riadiacom zariadeni BOND )

3.2  Spustenie a vypnutie softvéru BOND

Spustenie

Softvér BOND mézete spustit’ pred spustenim alebo po spusteni vsetkych pripojenych modulov spracovania.
Spustenie softvéru:

1. S jednou stanicou: v pripade potreby spustite riadiace zariadenie BOND a prihlaste sa do systému
Windowse ako pouzivatel’,,BONDUser". Heslo vam poskytne vedci laboratdria. Upozoriiujeme, ze
ked’ je systém novy, nie je nakonfigurované Ziadne pociatocné heslo.

BOND-ADVANCE: ak je to potrebné, spustite riadiace zariadenie BOND-ADVANCE. Ovladaci panel
by sa mal otvorit’ automaticky (ak nie, dvakrat kliknite na skratku BONDDashboard na pracovnej
ploche Windows. StlaCenim tlacidla <F11> nastavte Internet Explorer na rezim celej obrazovky).

Spustite potrebny terminal a prihlaste sa do systému Windows ako pouzivatel’ ,BONDUser". Heslo
vam poskytne veduci laboratéria. Upozorfiujeme, Ze ked' je systém novy, nie je nakonfigurované
Ziadne pociatocné heslo.

6 Heslo pouzivatel'a BONDUser pravidelne exspiruje a po vyzve je po prihlaseni potrebné zmenit’ heslo.

2. Dvojitym kliknutim na ikonu prislusnej pracovnej plochy spustite klinického klienta alebo klienta
spravy (alebo obidvoch — mo6zu byt spusteni sticasne).

3. Zadajte svoje pouzivatel'ské meno a heslo systému BOND.
Ak v systéme BOND-ADVANCE otvarate klinického klienta, moZete si vybrat’ stbor, ku ktorému sa
chcete pripojit’.

6 Klinicky klient BOND-ADVANCE si pamata posledny vybraty modul.

Heslo mozete kedykol'vek zmenit' v prihlasovacom dialégovom okne. Postupuite podl'a postupov
laboratoéria, pokial’ ide o Castost’ zmien hesla a silu hesla. Softvér BOND vyZaduje, aby hesla mali 4 az
14 znakov a obsahovali aspon jedno Cislo.

4. Kliknite na moznost’ Log on (Prihlasit’ sa).
Systém zobrazi obrazovku klinického klienta alebo obrazovku klienta spravy podla vyberu. V zahlavi
sa zobrazuje pouzivatel'ské meno pouzivatela, ktory je aktualne prihlaseny. Ak prevezmete spravu od
iného pouzivatela, mali by ste sa odhlasit’ a znova prihlasit’ pomocou svojho vlastného
pouzivatel'ského mena.V pripade systému BOND-ADVANCE sa v zahlavi tiez zobrazi aktualne vybrany
subor.

na riadiacom zariadeni BOND iné aplikacie — zaruka na pristroj tym straca platnost'.

f Ked'ze softvér BOND kontroluje dolezity hardvér a uklada citlivé Udaje, nespustajte
Nepouzivajte riadiace zariadenie BOND na vSeobecné pocitacové ucely.
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3. Prehl'ad softvéru (na riadiacom zariadeni BOND )

Pozadia pracovnej plochy

Rézne pozadia pracovnej plochy Windows sa pouzivajl na rozliSenie medzi typom aktualne prihlaseného
pouzivatel'a Windows a Ulohou aktualne pripojeného riadiaceho zariadenia alebo terminalu.

Jedna stanica

Bezne sa zobrazuje pozadie ,,Controller BONDUser", ale sa na pracovisku nachadza servisny technik, moze
sa vam zobrazit’ pozadie ,,Controller BONDService". Pozrite si Obrazok 3-3.

Jeica Jeica

BIOSYSTEMS BIOSYSTEMS

3

&

BOND

Always restart the controller immediately after changing the date, time or time zone.

BOND

Always restart the controller immediately after changing the date, time or time zone

Obrazok 3-3: Pozadia pracovnej plochy systému BOND ,,Controller BONDUser" a ,,Controller BONDService"

BOND-ADVANCE

Na pozadi pracovnej plochy systému BOND-ADVANCE sa ikona pripojeného riadiaceho zariadenia alebo
terminalu meni podla prislusnej tlohy. Pozrite si Cast’ priklady na Obrazok 3-4.

Obrazok 3-4: Ikony terminalu, samostatného riadiaceho zariadenia, primarneho riadiaceho zariadenia a
sekundarneho riadiaceho zariadenia

Uvidite tiez rozne ikony, ktoré predstavuju typ pouzivatela. Pozrite si Obrazok 3-5.

3 & & 7o

Obrazok 3-5: Ikony BONDUser, BONDService, BONDControl a BONDDashboard
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3. Prehl'ad softvéru (na riadiacom zariadeni BOND )

Vypinanie

Ak chcete vypnut’ klinického klienta alebo klienta spravy, kliknite na ikonu Log out (Odhlasit’) na Log out
paneli funkcii. Ak vypinate systém BOND Uplne, softvér mozete vypnit’ pred vypnutim alebo po «u
vypnuti modulov spracovania.

Ak potrebujete zmenit’ pouZivatel'ov, klinického klienta méZete vypnat’ pocas prebiehajlceho cyklu.
Nenechavajte modul spracovania v prevadzke bez toho, aby bol otvoreny klient, pretoze sa vam nebudu
zobrazovat’ Ziadne vystrahy ani alarmy. Nikdy nevypinajte riadiace zariadenie BOND pocas cyklu.

3.3  Ulohy pouZivatela

V systéme BOND su k dispozicii tri Glohy pouzivatela:
« Operator: moze aktualizovat' zasoby reagencii, vytvarat’ pripady a sklicka, spustat’ a kontrolovat’
cykly farbenia, vytvarat’ a upravovat’ lekarov a generovat’ spravy.
« Dohliadajuci: moze vytvarat' a upravovat’ protokoly, reagencie a panely.
« Spravca: ma pristup ku klientovi spravy na spravu pouzivatel'ov systému BOND a m6ze konfigurovat’
nastavenia celého systému.

Pouzivatelia méZu mat’ viac uloh. Dohliadajuci automaticky ziskaju Glohy operatora. Klienta spravy mozu
spustat’ iba pouzivatelia s Glohou spravcu a klinického klienta mozu spustat’ iba pouZivatelia s Glohami
operatora alebo dohliadajlceho.

Pouzivatelia sa vytvaraju a ich Ulohy sa nastavuju na obrazovke Users (Pouzivatelia) klienta spravy (pozrite
si Cast’ 10.1 - PouZivatelia).

V zahlavi okna klienta sa zobrazuje pouzivatel'ské meno aktualne prihlaseného pouzivatela.

3.4 Prehl'ad rozhrania klinického klienta

V hornej a l'avej Casti obrazovky klinického klienta sa nachadzaju funkcie, ktoré st spolocné pre vsetky
stranky softvéru. V tejto Casti sa uvadzaju tieto funkcie a tiez opisuje vSeobecné vlastnosti softvéru.

« 3.4.1 - Panel funkcii

« 3.4.2 - Karty modulu spracovania

« 3.4.3 - Zoradenie v tabul'kach

o 3.4.4 - Format datumu

3.4.1 Panel funkcii

Panel funkcii sa nachadza v hornej Casti obrazovky softvéru BOND a poskytuje rychly pristup k hlavnym
Castiam softvéru BOND.

Slide setup
OF
3

Protocol setup

Reagent setup Search

¥ O9 < Q

Slide history Help

d

Log out

0

Kliknutim na ikonu na paneli funkcii prejdete na obrazovku alebo vykonate konkrétnu funkciu podla popisu
v nasledujucej tabulke.
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3. Prehl'ad softvéru (na riadiacom zariadeni BOND )

Ikona Zobrazena Uéel
obrazovka
(alebo
vykonana
funkcia)
. Nastavenie sklicka | Vytvorte pripady a nastavte sklicka v softvéri BOND.
Slide setup
o Dalsie informacie najdete v Casti 6 - Nastavenie sklicka (na
@ riadiacom zariadeni BOND ).
Protocol setup gfostt;l/;rllie Lvaravte a spravujte svoje protokoly.
Dalsie informacie najdete v Casti 7 - Protokoly (na
riadiacom zariadeni BOND ).
Nastavenie Nakonfigurujte nové reagencie, spravujte inventar
Reagent setup . ” o, Y Y
reagencie, reagencii a vytvorte panely reagencii (subory znackovacov

zoznam reagencii
a panely reagencii

(3 karty)

pouzivané na urychlenie vytvarania skli¢ok).

Dal3ie informacie najdete v ¢asti 8 - Spréva reagencii (na
riadiacom zariadeni BOND ).

Slide history

~

Historia sklicok

Zobrazte detaily skli¢ok, ktoré boli spustené na systéme
BOND, zobrazte detaily jednotlivych sklicok, cyklov a
pripadov.

DalSie informacie najdete v ¢asti 9 - Histdria sklicok (na
riadiacom zariadeni BOND ).

Vyhl'adavanie

Identifikujte sklicka, nadoby na reagencie a systémy
reagencii naskenovanim ciarovych kédov alebo
manudlnym zadanim identifikatora sklicka alebo
identifikatora reagencie. Jednotné dialégové okno
vyhl'adavania sa pouziva vtedy, ked’ systém automaticky
identifikuje obsah vyhl'adavania (sklicko alebo reagenciu).

Pozrite si Cast’ 6.5.6 - Manualna identifikacia sklicka alebo
8.1.1.3 - Identifikacia reagencie, kde ndjdete d'alSie
informacie.

Pomoc

Otvorte tuto pouzivatel'sku prirucku.

Odhlasit’ sa

Odhlaste sa z klienta.
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3. Prehl'ad softvéru (na riadiacom zariadeni BOND )

Ikona Zobrazena Ucel
obrazovka
(alebo
vykonana
funkcia)

Zalohovanie Zalohovanie databazy sa nepodarilo Uspesne dokoncit'.

(0!

X zlyhalo v , , v , .
% Y DalSie informacie najdete v Casti 10.5.3 - Zalohy databazy.

Systém LIS nie je | Modul LIS je nainstalovany, ale momentalne nie je
gg@ pripojeny pripojeny k systému LIS.

Dal3ie informacie najdete v ¢asti 11.3 - Pripojenie
a inicializacia systému LIS.

:ﬁ Systém LIS je Modul LIS je nainstalovany a momentalne je pripojeny
S pripojeny k systému LIS.

Dal3ie informacie najdete v ¢asti 11.3 - Pripojenie
a inicializacia systému LIS.

Oznamenia PoCet nevybavenych ozndmeni systému LIS.

systému LIS v f . . . . .
Y Dalsie informacie najdete v Casti 11.4 - Oznamenia

systému LIS.

.‘ Llse

-

V pravej hornej Casti obrazovky sa nachadza logo Leica Biosystems. Kliknutim na logo zobrazite dialégové
okno About BOND (Informacie o systéme BOND). Pozrite si Cast’ 3.9 - Informacie o systéme BOND
(Informacie o systéme BOND).

V pravej hornej Casti obrazovky sa mozu zobrazit' vystrazné a stavové ikony. Pozrite si ¢ast’ 11 - Integracny
balik LIS (na BOND riadiacom zariadeni) a 10.4.2 - Zaznam z auditu (Zaznam z auditu).

3.4.2 Karty modulu spracovania

Pomocou kariet na I'avej strane rozhrania sa otvaraju obrazovky System status (Stav systému), Protocol
status (Stav protokolu) a Maintenance (Udrzba) pre kazdy z modulov spracovania v stibore, ku ktorému
je klient pripojeny. Na samotnych kartach sa zobrazuju niektoré informacie o aktualnom stave kazdého
modulu spracovania (pozrite si ¢ast’ 5.1.1 - Karty modulu spracovania).

BOMND-WAX
w3

i 1036 AN
i 1040 AM
10233 AM

Obrazok 3-6: Karty modulu spracovania (BOND-MAX)

Na obrazovkach System status (Stav systému) sa zobrazuje stav kazdého modulu spracovania, zatial' ¢o
Protocol status (Stav protokolu) sa zobrazuje priebeh prebiehajtcich protokolov. Obrazovka
Maintenance (Udrzba) obsahuje prikazy pre cely rad operacii 4drzby.

Pouzivatel'ska prirucka systému BOND 6.0 (NIE pre USA a Cinu) Rev AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 59



3. Prehl'ad softvéru (na riadiacom zariadeni BOND )

3.4.3 Zoradenie v tabul'kach

Mnohé obrazovky v softvéri BOND zobrazujti data v tabul’kach. Kliknutim na nadpis stipca ich zoradite podla
hodn6t v tomto stlpci. Vedla nadpisu sa zobrazi trojuholnik nahor, ktory naznacuje, Ze tabulka je
usporiadana vzostupne (0 — 9, A—Z). Kliknutim znova zoradite zostupne, trojuholnik ukazuje nadol.

Ak chcete usporiadat’ dva stipce, kliknite na prvy stipec, podla ktorého chcete zoradit, a potom podrite
klaves <Shift> a kliknite na druhy stlpec. Poradie hodnot v prvom stlpci sa nemeni, ale v pripade viacerych
riadkov s rovnakou hodnotou v prvom stlpci budu riadky zoradené podla hodnot v druhom stipci.

MoZete tiez zmenit' Sirku stlpcov a presundt’ stipce na nové pozicie v tabulke.

Vetky zmeny, ktoré urobite v triedeni tabuliek, rovnako ako $irky stipcov a polohy zostant zachované, kym
sa neodhlasite.

3.4.4 Format datumu

Pre inStalacie s jednou stanicou sa v softvéri a spravach pouzivaju datumy a ¢asy vo formatoch stanovenych
v operacnom systéme riadiaceho zariadenia BOND. Pri instalaciach BOND-ADVANCE sa pouzivaju formaty
nastavené v terminaloch. Formaty s kratkym a dlhym datumom by mali mat’ maximalnu dizku 12

a 28 znakov.

3.5  Ovladaci panel BOND

Pri inStalaciach BOND-ADVANCE sa ovladaci panel zobrazuje na monitore pripojenom k riadiacemu
zariadeniu alebo terminalu. Poskytuje zhrnutie stavu v redlnom case pre vSetky moduly spracovania v
systéme.

Obrazok 3-7: Ovladaci panel BOND

60 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 PouZivatel'ska prirucka systému BOND 6.0 (NIE pre USA a Cinu) Rev A05



3. Prehl'ad softvéru (na riadiacom zariadeni BOND )

Nazov (Obrazok 3-7)

Cas a datum

Moduly spracovania zobrazujuce vystrahy

Moduly spracovania zobrazujice oznamenia

Moduly spracovania s dokoncenymi cyklami

tu|la|lw|N|=]| 0

Tably jednotlivych modulov spracovania, zobrazujlce
stav zostav na farbenie sklicok.

V hornej Casti obrazovky napravo od okna s ¢casom a datumom sa nachadzaju tri tably zobrazujuce moduly
spracovania s vystrahami (vl'avo), upozorneniami (v strede) a dokoncenymi cyklami (vpravo). Ak je v
kategorii viac ako jeden modul spracovania, tably sa cez ne cyklicky postupne presuvaju.

Pod hornym riadkom su tably pre kazdy modul spracovania v systéme zoradené abecedne podla nazvu
(nastavené v klientovi spravy). Tably zobrazuju stav kazdej z troch zostav na farbenie sklicok na moduloch
spracovania plus vSetky vSeobecné indikatory stavu vzt'ahujlce sa na moduly ako celok:

« Moduly spracovania s vystrahami zobrazuju ikonu vystrahy .. a maiju éervend farbu.
« Moduly spracovania s 0zndmeniami zobrazuju ikonu oznamenia [l a maj modr farbu.

« Moduly spracovania s dokoncenymi cyklami st zafarbené na zeleno a pre prislusné zostavy na
farbenie sklicok vykazuju stav ,,Completed" (Dokoncené).

LY
« Odpojené moduly spracovania zobrazuju ikonu odpojenia —E —.

Moduly spracovania s vystrahami, oznameniami alebo dokoncenymi cyklami sa zobrazia na vhodnej pozicii v
hornej Casti displeja a ako jednotlivé tably v abecednom zozname nizSie.

3.5.1 Stav zostavy na farbenie sklicok

Stav kazdej zostavy na farbenie sklicok je zobrazeny na tablach modulu spracovania. Existuju tri kategdrie
stavu:

« Locked (Zamknuty) — zobrazuje sa, ked' je podnos na sklicka zaisteny. Nie je zobrazeny Ziadny Cas.
. Processing (Spracovanie) — zacalo sa spracovanie na podnose. V stipci Time (Cas) sa zobrazuje
Cas, ktory zostava do spustenia cyklu v hodinach, mindtach a sekundach.

. Completed (Dokonéeny) — spracovanie sa skondilo. V stipci Time (Cas) sa zobrazuje ¢as od
dokoncenia cyklu v hodinach, minatach a sekundach.

Ak nie je zablokovany Ziadny podnos, riadok je prazdny.

Nie je mozné pracovat’ s ovladacim panelom. Ak sa na ovladacom paneli zobrazuje sprava, ze PM potrebuje
pozornost/, pouzivatel musi komunikovat’ prostrednictvom terminalu BOND.
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3. Prehl'ad softvéru (na riadiacom zariadeni BOND )

3.6  Oznamenia, vystrahy a alarmy

Systém BOND ma tri Urovne upozorneni: oznamenie, vystrahu a alarm. Kazdé upozornenie je oznacené
ikonou, ktora sa zobrazi na obrazovke System status (Stav systému) nad alebo vedl'a subjektu polozky,
ktora je predmetom spravy s alarmom. Zodpovedajlica ikona upozornenia sa tiez moze zobrazit' na karte
modulu spracovania, aby poskytla indikaciu bez ohl'adu na aktualne zobrazenul obrazovku (pozrite si ¢ast’
5.1.1 - Karty modulu spracovania). V systéme BOND-ADVANCE sa upozornenia zobrazia aj na ovladacom
paneli (pozrite si Cast’ 3.5 - Ovladaci panel BOND).

Kliknutim pravym tlacidlom mysi na ikonu upozornenia a vyberom moznosti Attention message (Sprava
s upozornenim) sa otvori dialdgové okno s detailmi o stave upozornenia.

Tri Urovne upozorneni a ich priradené ikony su opisané nizsie.
@) Oznamenie
Poskytuje informacie o stave, ktory moZe vyzadovat’ zasah teraz alebo neskor,

aby sa spustil cyklus alebo aby sa zabranilo neskorsiemu oneskoreniu
spracovania.

Neblika

Vystraha

Teraz je potrebné vykonat' zasah, aby sa zabranilo oneskoreniu pri spracovani.

Neblika Oneskorenie spracovania mdze ohrozit farbenie.

Alarm

Naliehavo je potrebné konat'. Ak pristroj spracovaval sklicka, bol pozastaveny a
nemoze pokracovat’, kym nevyriesite stav s upozornenim. Oneskorenie
spracovania moze ohrozit' farbenie.

Blika

Vystrazné spravy a spravy s alarmom si vzdy precitajte hned’, ako uvidite ikony
(najma ked' prebieha cyklus). Rychla reakcia m6ze zabranit’ ohrozeniu farbenia
sklicok.

Aj v pripade oznameni je vhodné zasiahnut’ ¢o najskor, ak sa vyskytnd pocas cyklov.

3.7  Sprava

Softvér BOND generuje mnohé spravy. Tieto sa otvaraju v ,,zobrazovaci sprav systému BOND,, v novom
okne. VSeobecné informacie ako ¢as, miesto a nastroj, na ktoré sa sprava vztahuje, su uvedené v zahlavi
spravy. V patach stranky spravy sa zobrazuje ¢as a datum, kedy bol prehl'ad vygenerovany, a Cisla stranok.

Niektoré spravy, najma tie, ktoré obsahuju informacie o pripadoch, sklickach alebo reagenciach, mézu trvat’
niekol'ko mindt, najma v laboratériach s mnohymi modulmi spracovania a/alebo s vysokou kapacitou.

Prehliadac sprav systému BOND ma maly rozsah moznosti navigacie, zobrazenia a vystupu. Rovnako ako
otvorenie Standardného tlacového dialégového okna na vyber a konfiguraciu tlaciarne alebo na vyber
stranok, ktoré sa maju tlacit’, mozete exportovat’ spravy v ro6znych formatoch vratane PDF, XLS, CSV

a v textovom formate.
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Na navigaciu mézete pouzit' rozne klavesové skratky, napriklad Page Up, Page Down, Home (prva
strana) a End (posledna strana). Ostatné funkcie st tiez dostupné napriklad aj pomocou klavesovych
skratiek Ctrl-F zobrazi dialdgové okno Search (Hl'adat), Ctrl-S otvori dialdgové okno Save (UloZit) a Ctrl-P
otvori dialdgové okno Print (Tlac).

Spravy systému BOND st zdokumentované v nasledujlcich sekciach:

« 5.3.1-Sprava o udrzbe

« 6.7 - SUhrnna sprava o nastaveni sklicok
« 7.5-Spravy protokolu

o 8.3.4 - Sprava s Udajmi o zasobach

« 8.3.5 - Sprava o pouziti reagencii

« 9.4 - Sprava o udalostiach cyklu

« 9.5-Sprava s tdajmi o cykle

« 9.6 - Sprava o pripade

« 9.8 - Suihrn sklicok

o 9.10 - Strucna histdria skli¢ok

Je tieZ mozné exportovat’ informacie o sklickach vo formate stiboru CSV (hodnoty oddelené Ciarkami).
Pozrite si Cast’ 9.9 - Export Udajov.

3.7.1 Staré spravy

Ak bol vas systém BOND aktualizovany z verzie softvéru 4.0, idaje o pripadoch a sklickach pred
aktualizaciou sa neprevedl do aktualnej databazy. Staré Gdaje (d'alej len ,starsie" Gdaje) su vSak stale

k dispozicii. Pristup k nim ziskate otvorenim ponuky Start (Start) > All Programs (Vietky programy) >
Leica > BOND Legacy Report Viewer (Prehliadac starsich sprav systému BOND). Otvori sa verzia
softvéru 4.0 BOND. Zobrazte spracované sklicka na obrazovke Slide history (Historia sklicok) a vytvorte
spravy rovnakym spdsobom ako vo verzii 4.0.. Rovnako ako vo verzii 4.0 mozete tlacit’ spravy z okna
prehl'adov alebo ich ukladat’ vo formate PDF. Ak to chcete urobit’, vyberte polozku File (Stibor) > Print
(Vytlacit) a ako tlaciaren vyberte moznost’ Leica PDF Printer (Tlaciaren Leica PDF).

V prehliadadi starSich sprav BOND nevytvarajte pripady ani sklicka. PouZivajte ho iba na prezeranie starsich
Udajov a vytvaranie sprav.

3.8 Pomocnik

Ikona Help (Pomocnik) na paneli funkcii v pripade klinickych klientov aj klientov spravy otvori tito [
pouzivatel'sku prirucku. 6]

Pouzivatel'ska prirucka systému BOND 6.0 (NIE pre USA a Cinu) Rev AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 63



3. Prehl'ad softvéru (na riadiacom zariadeni BOND )

3.9  Informacie o systéme BOND

Kliknite na logo Leica Biosystems v pravom hornom rohu obrazovky, aby sa zobrazilo dialégové okno About
BOND (Informacie o systéme BOND), ktoré obsahuje informacie o systéme.

About BOND

BOMD Software £ 2048 fejm

Software information

A

Region information:

BOMD-HAX 23

Instrument

Senal number: MI12053
Typet BOMD-HAX
B oiad

BamM: [lemalililie]

Obrazok 3-8: Dialégové okno About BOND (Informaécie o systéme BOND)

.....

pracovnikov, pre laboratornych pracovnikov vSak moze byt’ uzitocna prva skupina informacii, najma pocas
rozhovorov s oddelenim podpory zakaznikov.

Informacie obsiahnuté v prvej skupine su tieto:

« verzia softvéru: Cislo verzie softvéru,

« pouzivatel' systému BOND: pouzivatel'ské meno aktudlneho pouzivatela,

« Ulohy pouzivatela systému BOND: Ulohy aktualneho pouZivatela,

« jazyk: aktualny jazyk,

« verzia databazy: verzia databazy (odkazuje na Struktdru databazy),

« verzia Udajov: verzia idajov nacitanych do databazy,

« informacie o oblasti: svetovy region, pre ktory je systém nakonfigurovany (nastaveny pocas

instalacie).

Informacie moZzete uloZit’' v dialdgovom okne do textového stboru — kliknite na ¢ast’ Report (Sprava) a
vyberte umiestnenie na uloZenie suboru.
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Servisny dennik

V klientovi spravy mozete generovat’ protokoly servisnych protokolov z dialégového okna About BOND
(Informacie o systéme BOND). Spravidla by sa tak stalo na Ziadost' servisného zastupcu. Vytvorenie
servisného dennika:

1. Kliknite na polozku Service log (Servisny dennik) v dialdgovom okne About BOND (Informacie
o0 systéme BOND).

2. Vyberte konkrétny modul spracovania, *Systém#*, aby ste nahlasili spravy o udalostiach v softvéri
alebo riadiacom zariadeni v systéme BOND alebo *LIS* pre udalosti sGvisiace so systémom LIS.

3. Vyberte Casovy ramec pre spravu alebo kliknite na moznost’ Last seven days (Poslednych sedem
dni).

4. Kliknutim na moznost’ Generate (Generovat) vygenerujete spravu.

5. Sprava sa zobrazi v prehliadaci sprav — pozrite si ¢ast’ 3.7 - Sprava (Spravy).

3.10 Definicie udajov systému BOND

Riadiace zariadenie BOND uklada definicie Udajov, ktoré obsahuju vsetky podrobnosti o reagencii a
protokole pre cely systém. Predvolené protokoly a detaily reagencii Leica Biosystems a systémy reagencii su
tiez zahrnuté.

3.10.1  Aktualizacie definicii idajov

Spolocnost’ Leica Biosystems pravidelne distribuuje aktualizacie definicii idajov pomocou webovej lokality,
napriklad na pridanie novo vydanych reagencii. V Casti 10.4 - BDD si pozrite pokyny tykajlice sa aktualizacii
definicii udajov.

Ked' aktualizujete definicie Udajov, musite pouzit’ iba aktualizacné stibory, ktoré maji koncovku stboru

.bdd.

Skontrolujte svoju aktualnu verziu Udajov v dialdgovom okne About BOND (Informacie o systéme BOND).
Ak chcete zobrazit' toto dialégové okno, kliknite na logo Leica Biosystems v pravom hornom rohu obrazovky
softvéru BOND. Pozrite si Cast’ tiez Cast’ 3.9 - Informacie o systéme BOND (Informacie o systéme BOND).

3.11 Aktualizacia softvéru

Spolocnost’ Leica Biosystems moZe vydavat' aktualizacie softvéru, pretoze vyvoj systému BOND aj nad'alej
pokracuje. Aktualizacie sa mozu tykat’ hlavného softvéru alebo databazy, ktora obsahuje predvolené
protokoly, reagencie a systémy reagencii.

Cislo aktualnej verzie softvéru najdete v dialdgovom okne About BOND (Informécie o systéme BOND)
(pozrite si Cast’ 3.9 - Informacie o systéme BOND). Verzia dajov sa zobrazi aj v dialdgovom okne About
BOND (Informacie o systéme BOND).
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Tato strana je umyselne ponechana prazdna.
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Tato kapitola je navrhnuta tak, aby vam poskytla prehliadku vasho prvého individualneho cyklu so
systémom BOND. V ramci tejto prehliadky vytvorime vzorovy pripad a nakonfigurujeme a spracujeme Styri
sklicka, ktoré otestujeme s pomocou hotovych primarnych protilatok BOND *CD5, *CD3, *CD10 a *Bcl-6.
Pre tieto protilatky pouzivame predvoleny protokol a detekény systém: *Protokol IHC F a BOND Polymer
Refine. Opisané postupy su platné aj pre sondy ISH a protokoly ISH (jednoducho vymerite protilatku za
sondu a protokoly IHC nahrad'te protokolmi ISH).

4.1 BOND-III a BOND-MAX

Skor ako zaCnete, mali by ste sa oboznamit’ s relevantnymi ¢ast'ami kapitol 2 - Hardvér a 3 - Prehl'ad softvéru

(na riadiacom zariadeni BOND ) tejto prirucky.

« 4.1.1 - Predbezné kontroly a uvedenie do prevadzky
« 4.1.2 - Kontroly protokolov a reagencii

« 4.1.3 - Nastavenie skli¢ok

« 4.1.4 - Vkladanie reagencii

« 4.1.5 - Spustenie protokolu

« 4.1.6 - Dokoncenie

4.1.1 PredbeZné kontroly a uvedenie do prevadzky

Pred zaciatkom cyklu vykonaijte nasledujuce kroky:

1. Skontrolujte, ¢i je modul spracovania Cisty a ¢i su vSetky Ulohy Udrzby aktualne (pozrite si Cast’
12.1 - Plan Cistenia a udrzby).
Medzi denné Ulohy pred spustenim cyklu patria nasledujlce:

i. Skontrolujte, ¢i nie su nadoby na nebaleny odpad naplnené do polovice. Na su¢asnom modeli
BOND-MAX pouzite bielu vodorovnu Ciaru na stitku nadoby ako vodidlo oznacujlce polovi¢na
Uroven — pozrite si Obrazok 12-3.

ii. Skontrolujte, ¢i su nadoby na nebalené reagencie naplnené najmenej do polovice a Ci
obsahuju spravnu reagenciu.

2. Skontrolujte premyvacie bloky a zmieSavaciu stanicu — v pripade potreby ich vycistite alebo vymente.

3. Skontrolujte, ¢i ma znackovac sklicok dostatocné mnozstvo Stitkov.

4. Ak modul spracovania a riadiace zariadenie (a terminal, pre BOND-ADVANCE) nie si zapnuté, teraz
ich zapnite.

5. Ked'je riadiace zariadenie alebo terminal spusteny, spustite klinického klienta.

6. Po spusteni softvéru skontrolujte obrazovky Status (Stavové), aby ste sa uistili, Ze nie st zobrazené
Ziadne oznamenia modulu spracovania. Pred pokusom o spustenie akychkol'vek skli¢ok ich napravte.

7. Zapnite znackovac sklicok.

PouZivatel'ska prirucka systému BOND 6.0 (NIE pre USA a Cinu) Rev A05 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 67



4. Rychly Start

4.1.2 Kontroly protokolov a reagencii
Mali by ste skontrolovat’, ¢i su v softvéri nastavené protokoly a reagencie, ktoré chcete pouzit’ pri spusteni.

Postup kontroly protokolov:

1. Vyberte ikonu Protocol setup (Nastavenie protokolu) (zobrazena vpravo) na paneli
funkif. <

2. Skontrolujte, i je v tabul'ke uvedené ,*IHC protokol F*.

Ak protokol nie je uvedeny, vyberte All (VSetko) vo filtri Preferred status (Preferovany stav) v dolnej Casti
obrazovky (pozrite si ¢ast’ 7.2 - Obrazovka nastavenia protokolu).

3. Vyberte protokol v tabul'ke a kliknite na polozku Open (Otvorit') a pozrite si preferovany detekcny
systém v dialégovom okne Edit protocol properties (Uprava viastnosti protokolu); BOND
Polymer Refine Detection.

Uistite sa, ze protokol je vybrany ako moznost’ Preferred (Preferovany) v blizkosti hornej Casti
dialégového okna (ak chcete, aby bol protokol preferovany, musite sa prihlasit’ pomocou tlohy
pouZivatel'a — dohliadajuci).

Postup kontroly reagencii:

Tato kontrola predpoklada, ze mate zasoby pozadovanych protildtok a detekéného systému aze GBS EETS
boli zaregistrované v inventari reagencii systému BOND. DalSie informacie si pozrite v Casti °|j
8.3.3 - Registracia reagencii a systémov reagencii.

1. Vyberte ikonu Reagent setup (Nastavenie reagencie) (zobrazena vpravo) na paneli funkcii.

2. Na karte Setup (Nastavenie) vyberte moznost’ Primaries (Primarne) ako nastavenie polozky
Reagent type (Typ reagencie), moznost’ Leica Microsystems ako nastavenie polozky Supplier
(Dodavatel) a moznost’ All (VSetko) pre polozku Preferred status (Preferovany stav) vo filtroch v
dolnej Casti obrazovky.

3. Vyhladajte kazdu z protilatok, ktoré potrebujeme (*CD5, *CD3, *CD10 a *Bcl-6), a dvojitym
kliknutim otvorte dialégové okno Edit reagent properties (Uprava vlastnosti reagencii):

i. Kliknite na poloZzku Restore factory default protocols (Obnovit' predvolené vyrobné
protokoly) (na obnovenie predvolenych nastaveni z vyroby musite byt prihlaseni pomocou
Ulohy pouzivatel'a — dohliadajlci). Tym sa zaisti, Ze je nastaveny predvoleny protokol farbenia
*Protokol IHC F a predvolené protokoly predbeznej Gpravy.

ii. Skontrolujte, i je reagencia oznacena ako moznost’ Preferred (Preferovana) (ak chcete, aby
bola reagencia preferovana, musite byt’ prihlaseni pomocou Ulohy pouzivatel'a — dohliadajuci).

iii. Kliknite na polozku Save. (UloZit).

4. Teraz prejdite na kartu Inventory (Inventar) a vyberte polozku Reagent containers
(Nadoby na reagencie) ako nastavenie polozky Package type (Typ balenia), moznost’ Primaries
(Primarne) ako nastavenie polozky Reagent type (Typ reagencie), In stock (Skladom) ako
nastavenie polozky Inventory status (Stav zasob), moznost’ Leica Microsystems pre polozku
Supplier (Dodavatel’) a moznost’ Preferred (Preferované) pre polozku Preferred status
(Preferovany stav) vo filtroch v dolnej Casti obrazovky.

VSetky protilatky, ktoré potrebujeme, by sa mali zobrazit’ s dostupnymi objemami.

Uistite sa, ze pre kazdu protilatku je k dispozicii dostatocny objem.
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5. Natej istej karte vyberte polozku BOND detection systems (Detekcné systémy ) ako nastavenie
polozky Package type (Typ balenia) a moznost’' In stock (Skladom) pre polozku Inventory
status (Stav zasob). Skontrolujte, Ci je preferovany detekény systém, BOND Polymer Refine
Detection, uvedeny v tabulke a ¢i je k dispozicii dostatocny objem (pozrite si Cast’
8.3.1.1 - Nahlasovanie objemu pre detekcné systémy).
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4.1.3 Nastavenie sklicok

V tejto sekcii st opisané postupy, ako oznamit’ systému BOND detaily, ktory potrebuje na Slide setup
farbenie sklicok, a postupy na fyzické umiestnenie sklicok do modulu spracovania. %;]

Softvérové operacie v tejto sekcii sa vykonavaju na obrazovke Slide setup (Nastavenie sklicka).
Tuto obrazovku zobrazite kliknutim na ikonu Slide setup (Nastavenie sklicka) na paneli funkcii.

Pozrite si podsekcie:

« 4.1.3.1 - Zadavanie detailov pripadu
« 4.1.3.2 - Zadavanie detailov sklicka
« 4.1.3.3 - Kontrolné vzorky

« 4.1.3.4 - Oznacovanie sklicok

« 4.1.3.5 - Vkladanie skli¢ok

4.1.3.1 Zadavanie detailov pripadu

Najprv musime v softvéri vytvorit',,pripad" pre vzorku pacienta. V nasom priklade je meno pacienta A
Edward, identifikator pripadu 3688 a odporucajuci lekar je doktor Smith.

1. Kliknite na moznost’ Add case (Pridat’ pripad) na obrazovke Slide setup (Nastavenie sklicka).
Softvér zobrazi dialégové okno Add case (Pridat’ pripad).

Akl case

Case 10

Patiant name

Case comments:

Dhocior: Seith -
e 1S

Case N"

Dhesparese vodume: 100 el
o 150l

[ —— re— B

Obrazok 4-1: Dialégové okno Add case (Pridat’ pripad)

2. Kliknite do pol'a Case ID (Identifikator pripadu) a napiste ,3688".

Kliknite do pol'a Patient name (Meno pacienta) a napiste ,Edward, A".

4. Kliknutim na poloZzku Manage doctors (Spravovat’ lekarov) otvorte dialdgové okno Manage
doctors (Spravovat’ lekarov). Tam kliknutim na polozku Add (Pridat’) otvorte dialdgové okno Add
doctor (Pridat’ lekara) a do pola Name (Meno) napiste ,Smith". Skontrolujte, ¢i je zaliarknuté
policko Preferred (Preferovany). Kliknite na polozku Save. (Ulozit').

5. Vyberte moznost’,Smith" a v dialdgovom okne Manage doctors (Spravovat' lekarov) kliknite na
tlacidlo OK.

6. Vyberte objem na davkovanie 150 pl ako predvolené hodnotu pre pripad. Toto nastavenie moze byt
pocas nastavenia sklicka podla potreby prepisané.

w
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7. V poli Preparation protocol (Protokol o priprave) vyberte moznost’ *Dewax (Odvoskovat) alebo
*Bake and Dewax (Zahrievanie a odvoskovanie) na nastavenie predvolenej pripravy sklicok
v pripade. Toto nastavenie méZe byt’ pocas nastavenia sklitka podl'a potreby prepisané.

8. Kliknutim na tlacidlo OK zatvorte dialdgové okno Add case (Pridat’ pripad) — v tabul'ke vl'avo od
obrazovky Slide setup (Nastavenie sklicka) sa zobrazi novy pripad.

Dalie informacie o praci s pripadmi najdete v ¢asti 6.3 - Praca s pripadmi.

4.1.3.2 Zadavanie detailov sklicka

V d'alSej faze vytvorime softvérové ,sklicka" pre kazdé zo Styroch fyzickych sklicok:

1. Vyberte nas novy identifikator pripadu 3688 v zozname pripadov v I'avej Casti obrazovky.
2. Kliknutim na polozku Add slide (Pridat’ sklicko) zobrazte dialégové okno Add slide (Pridat’ sklicko).

Add slide

Edward, A.
Case ID:

3688

Doctor:
Smith

Slide ID:

Case N°:
53

Case comments:

Date created:

Tissue type: Dispense volume:
v Testtissue 100 pL
Negative tissue v 150 pL
Positive tissue
Staining mode:

Single n Routine -

Single

04-Sep-13 7:53:56 AM

Process: v IHC ISH
Marker: *CDS5 (4C7) -
Protocols
Staining: *IHC Protocol F [ - |
Preparation *Dewax -
HIER: *HIER 20 min with ER2 B
Enzyme: -
Add slide Close

Obrazok 4-2: Dialégové okno Add slide (Pridat’ sklicko)

3. Pripadne pridajte komentar Specificky pre toto sklicko.

4. Skontrolujte, ¢i je moZnost Test tissue (Testovacie tkanivo) zvolend ako typ tkaniva.

5. Vyberte objem na davkovanie vhodny pre modul spracovania a vel'kost’ tkaniva (pozrite si Cast’
6.5.8 - Objemy davkovania a pozicia tkaniv na sklickach).

Budeme predpokladat’, Ze na systéme BOND sa sklicka spracuju, takZe nastavte objem na davkovanie
na 150 pl.

6. V polozke Staining mode (Rezim farbenia) vyberte moznost’ Single (Jednoduchy) a Routine
(Rutinny).

7. Kliknutim na polozku IHC Specifikujte spracovanie IHC.

8. Zozoznamu Marker (Znackovac) vyberte moznost’ *CD5 (4C7).
Na karte Protocols (Protokoly) softvér automaticky zada pripravny protokol nastaveny pre dany
pripad a predvolené protokoly farbenia a ziskavania Udajov pre *CD5.

9. Kliknite na moznost’ Add slide (Pridat’ sklicko).
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Sklicko sa prida do zoznamu sklicok napravo od obrazovky Slide setup (Nastavenie sklicka).
Dialdgové okno Add slide (Pridat’ sklicko) zostane otvorené.

10. Zopakujte kroky 8 — 9 trikrat a ako znackovac v kroku 8 vyberte *CD3 (LN10), *CD10 (56C6) a *Bcl-6
(LN22).

11. Po pridani vSetkych skli¢ok kliknutim na tlacidlo Close (Zatvorit) zatvorte dialégové okno Add slide
(Pridat’ sklicko).

12. Skontrolujte detaily v zozname sklicok.

1 00000002
*CD5

*IHCF *D *— *H2(20)

2 00000003

3 00000004
*CD10

*}IHCF *D *— *H2(20)

4 00000005
*Bcl

*IHCF *D *— *H2(20)

Obrézok 4-3: Styri skli¢ka nakonfigurované na obrazovke Slide setup (Nastavenie sklicka)

Ak potrebujete zmenit’ detaily sklicka, dvojitym kliknutim nan otvorte dialégové okno Slide
properties (Vlastnosti sklicka), podla potreby zmente detaily a potom kliknite na tlacidlo OK.

Dalsie informacie o praci so sklickami najdete v ¢asti 6.5 - Préca so skli¢kami .

Mo0zete pouzit’ panely na rychle pridanie viacerych skli¢ok, ktoré bezne pouzivate. Vysvetlenie panelov
a informacie o tom, ako ich vytvorit’ a pouzivat/, najdete v Casti 8.4 - Obrazovka panela reagencii.

4.1.3.3 Kontrolné vzorky

Na systéme BOND vzdy pouzivajte kontrolné vzorky. Dérazne odporic¢ame umiestriovat’ vhodné kontrolné
tkanivo na rovnakeé sklicka ako tkanivo pacienta. Okrem toho mozete vytvorit’ samostatny pripad Specialne
pre sklicka s kontrolnou vzorkou. DalSie informacie si pozrite v Casti 6.2 - Praca s kontrolnymi vzorkami.
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4.1.3.4 Oznacovanie sklicok

Teraz ste pripraveni vytlacit' stitky skliok a prilepit’ ich na sklicka:

1. kliknite na tlacidlo Print labels (Tlac Stitkov) na obrazovke Slide setup (Nastavenie sklicka);

2. Kliknite na tlacidlo All slide labels not yet printed (Vsetky Stitky sklicok, ktoré este neboli
vytlatené) a potom kliknite na tlacidlo Print (Vytlacit).
Vytlacia sa Stitky.

3. Uistite sa, Ze matna oblast’ sklicka (na ktoru sa bude stitok naliepat’) je sucha, potom nalepte stitok s

identifikatorom skli¢ka alebo ciarovym kédom rovnobezne s koncom sklicka. Stitok by mal smerovat’
pravou stranou nahor, ked’ sa sklicko drzi stitkom nahor.

000055

01278 CPVARHERE

v

Obrazok 4-4: Spravne nalepeny stitok

DalSie informacie najdete v Easti 6.6 - Oznadovanie sklicok.

4.1.3.5 Vkladanie sklicok

Vlozte sklicka nasledujicim sposobom:

1. Podrzte sklicko za koniec Stitka tak, aby bola vzorka hore.

2. Pridrzte sklicko nad prazdnou poziciou na podnose na sklicka tak, aby bol koniec Stitka nad zarezom
na boc¢nej Casti podnosu (pozrite si Obrazok 4-5). Polozte sklicko nadol tak, aby zapadlo do
zapustenej polohy v podnose.

Obrazok 4-5: Umiestnenie sklicka do podnosu na sklicka

Pouzivatel'ska prirucka systému BOND 6.0 (NIE pre USA a Cinu) Rev AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 73



4. Rychly Start

3. Drizte krycie sklicko Covertile za koniec a poloZte ho na sklicko tak, Ze viozite vy¢nelok na hrdle
krycieho sklicka Covertile do priehlbiny v podnose na sklicka (zakrizkované na Obrazok 4-6). Vd'aka
novému dizajnu krycich sklicok Covertile by sa slovo , Leica" vytlacené na krycom sklicku Covertile
malo Citat’ spravne, ¢o znamena, ze krycie sklicko Covertile je v spravne orientované.

Obrazok 4-6: Umiestnenie krycieho sklicka Covertile na podlozné sklicko

4. Ked' su vSetky podlozné sklicka a krycie sklicka Covertile vlozené do podnosu, nadvihnite podnos a
koniec pri vstupe poloZte do prazdnej zostavy na farbenie sklicok. Zasunte podnos az na doraz do
modulu. Podnos by sa mal I'ahko zasunit’ a ked’ je na svojom mieste, mal by hlasno zacvaknut'.
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4. Rychly Start

4.1.4 Vkladanie reagencii

Teraz je potrebné umiestnit’ na moduly spracovania detekcény systém (BOND Polymer Refine) a nadoby na
znackovace (pre *CD5, *CD3, *CD10 a *Bcl-6).

Nadoby na reagencie sa méZu pocas prepravy naklanat, pricom zostant zvysky
reagencie okolo uzaveru. Pri otvarani nadob na reagencie vzdy pouzivajte schvalenu
ochranu o¢i, rukavice a ochranny odev.

=
(—7

k=

- -

Ak chcete vlozit' reagencie do modulu spracovania BOND-III alebo BOND-MAX, postupuite takto:

1. Nadoby na znackovace vlozte do podnosov na reagencie zarovnanim drazok na nadobach so
zarazkami v priehradkach na podnosy. Zatlacte nadol, kym nadoby nezacvakn( na svoje miesto.

Nadoby na znackovace je mozné v pripade potreby umiestnit’ do nahradnych priehradiek
v podnosoch detekéného systému.

Obrazok 4-7: Nadoba na reagencie v podnose na reagencie
(Sipky oznacuju drazky v nadobe na reagencie a v podnose na reagencie)

2. Otvorte vSetky nadoby na znackovace a nadoby detekéného systému. Kliknutim otvorte veka a otocte
ich dozadu, az kym nezapadnu do Uchytiek na zadnej strane nadob.

3. Uistite sa, Ze Stitky s ¢iarovym kddom st Uplne prilepené na nadobach — vsetky odlepené stitky
zatlacte na miesto.
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4. Umiestnite nadoby na reagencie na platformu reagencii modulu spracovania. Na navedenie
zasobnikov do plosiny pouZite vodiace listy na ploSine.

Ked' podnos dosiahne koniec plosiny, mal by sa aktivovat’ zamok. Kontrolka LED podnosu sa zmeni na
zelen(, ¢o znamena, Ze zasobnik je na svojom mieste.

Nazov (Obrazok 4-8)

Blokovaci mechanizmus podnosu

Nr—hfﬁ

Blokovaci port modulu spracovania

Obrazok 4-8: Vkladanie podnosu na reagencie

76 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 PouZivatel'ska prirucka systému BOND 6.0 (NIE pre USA a Cinu) Rev A05



4. Rychly Start

5. V softvéri kliknutim na kartu modulu spracovania zobrazite obrazovku System status (Stavova
obrazovka systému).
Stipec s reagenciou je zobrazeny svetlej$ou farbou s tmavym okrajom, ¢o znamend, Ze dany podnos
sa bude snimat’. Systém BOND zobrazi identifikator na reagenciach hned’, ako bude k dispozicii
hlavny robot, a potom aktualizuje ikony reagencii.
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Obrazok 4-9: Stav podnosu na reagencie, ako je zobrazeny na stavovej obrazovke systému

Ak sa vyskytnu nejaké problémy s reagenciami, softvér zobrazi na tejto obrazovke ikonu upozornenia.
Kliknutim pravym tlacidlom mysi na ikonu ziskate d'alSie informacie (pozrite si ¢ast’ 5.1.3.4 - RieSenie
problémov s reagenciou).

Nezabudnite, ze podnosy na reagencie mozete vybrat’ kedykol'vek, ked’ na paneli svieti kontrolka LED
nazeleno. Ak bude potrebnd reagencia v podnose do 2 mint, kontrolka LED sa rozsvieti nacerveno, o
znamena, Ze podnos je uzamknuty (pozrite si Cast’ 2.2.6.5 - Platforma reagencii).
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4.1.5 Spustenie protokolu

Ked' st sklicka a reagencie nakonfigurované a vlozené v module spracovania, moZete zacat’ so spracovanim.

1.
2.

o

o

Skontrolujte, Ci je veko modulu spracovania zatvorené.
Stlacte tlacidlo Load/Unload (Vlozit'/Vybrat’) na prednom kryte pod vlozenym podnosom na sklicka.

BOND-III alebo BOND-MAX uzamkne podnos a kontrolka LED podnosu na sklicka by mala svietit’
oranzovo.

Pocuvajte, ako sa zamok podnosu na sklicka uzamkne — v pripade hlasného praskania alebo zvukov
cvakania je pravdepodobné, Ze krycie sklicka Covertile st mimo spravnej polohy. V takom pripade
odomknite podnos, vyberte a skontrolujte sklicka a krycie sklicka Covertile.

Hned' ako bude k dispozicii hlavny robot, systém BOND nasnima sklicka.

Ak niektoré z pozadovanych reagencii nie su k dispozicii, softvér zobrazi pod zoznamom skli¢ok ikonu
upozornenia. Ak chcete ziskat’ d'alSie informacie, kliknite pravym tlacidlom mysi na tuto ikonu.

Pokial’ sa nezistili Ziadne nerozpoznané alebo nekompatibilné sklicka, sklicka su teraz pripravené na
farbenie. LiSta priebehu bude v zaciatocnej faze (pozrite si Cast’ 5.1.6.2 - Priebeh cyklu) a stav cyklu
bude Slides ready (Pripravené skli¢ka) (pozrite si ¢ast’ 5.1.6.1 - Stav cyklu).

Kliknutim na polozku [IEI spustite protokol (alebo mbZete nastavit, aby sa pristroj spustil neskor;
pozrite si Cast’ 5.1.8 - Odlozeny Start).

Systém naplanuje cyklus, potom sa indikator priebehu prepne do fazy spracovania a stav cyklu bude
Proc (OK) (Sprac. (OK)).

Sucasne by ste mali spustit’ iba jeden cyklus a potom pred spustenim nasledujldceho cyklu pockat' 1 —
2 minuty. Po kazdom spusteni pockajte chvil'u, aby ste sa uistili, Ze bol Uspesne spusteny. Ak nie,
stav cyklu sa nastavi na moznost’ Rejected/Slides ready (Odmietnuté/sklicka pripravené). Pozrite
si Cast’ 5.1.6.1 - Stav cyklu.

Pocas spracovania cyklu tlacidlo Load/Unload (VloZit'/vybrat’) pre zostavu na farbenie sklicok neuvol'ni
podnos na sklicka.

Kliknite na polozku i pod podnosom na obrazovke System status (Stavov systému), aby ste ukoncili
cyklus (pozrite si Cast’ 5.1.7 - Spustenie alebo zastavenie cyklu).
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4. Rychly Start

4.1.6 Dokoncenie

Po dokonceni cyklu spracovania blika ikona karty modulu spracovania (pozrite si ¢ast’ 5.1.1 - Karty modulu
spracovania). Ak sa poCas cyklu vyskytli neoCakavané udalosti, text na displeji je Cerveny a pod podnosom a
na dotknutych sklickach sa objavi symbol oznamenia. V takom pripade skontrolujte obrazovku System
status (Stav systému) s ikonami upozorneni. Kliknutim na tieto ikony pravym tlacidlom mysi zobrazite
informacie o stave, ktory si vyZzaduje pozornost'. Je potrebné skontrolovat’ aj spravu o udalostiach cyklu
(pozrite si Cast’ 9.4 - Sprava o udalostiach cyklu), kde najdete d'alSie informacie o problémoch pocas cyklu.

Po skonceni cyklu:

1.

o

5.

Vyberte podnosy na reagencie.

Veka nadob na reagencie pevne uzavrite, aby sa zabranilo vyparovaniu reagencii, a reagencie
okamzite ulozte podl'a odporucani na Stitku alebo harku s informaciami o reagenciach.

Stlacte tlacidlo Load/Unload (Vlozit'/vybrat’) a vyberte podnosy na sklicka z modulu spracovania.

Pocavaite, ¢i vyprazdiiovani podnosu nebudete pocut’ zvuky praskania alebo cvakania. Ak ano,
skontrolujte, Ci sa v zostave na farbenie skli¢ok a okolo nej nenachadzaju zlomené sklicka, k comu
moze dojst’ v nepravdepodobnom pripade rozdrvenia nevyrovnaného sklicka. Ak ano, obrat'te sa na
oddelenie podpory zakaznika.

Podnos na sklicka poloZte na rovny a stabilny povrch. Odstrante krycie sklicka Covertile tak, ze
podrzite Stitok sklicka a potom opatrne zatlacite hrdlo krycieho sklicka Covertile nadol, aby ste zdvihli
koniec krycieho sklicka Covertile.

Nepristvaijte krycie sklicko Covertile cez povrch sklicka, pretoZe by ste mohli poskodit’ tkanivo, o by
st’azilo Citanie sklicok.

Zdvihnite krycie sklicka Covertile z podloznych sklicok a vycistite ich podl'a opisu v Casti 12.3 - Krycie
sklicka Covertile.
Vyberte sklicka a pokracujte d'alSim krokom pri ich spracovani podl'a postupov laboratdria.

MOzete sa rozhodnut’ znova spustit’ akékol'vek sklicka (pozrite si Cast’ 9.3 - Vlastnosti sklicka a opatovné
spustenie sklicka).

Tymto sa dokondi vas prvy cyklus na systéme BOND.
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Tato strana je umyselne ponechana prazdna.

80 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 PouZivatel'ska prirucka systému BOND 6.0 (NIE pre USA a Cinu) Rev A05



5. Stavové obrazovky (na
riadiacom zariadeni BOND )

V klinickom klientovi ma kazdy modul spracovania dve stavové obrazovky a obrazovku udrzby, ktoré sa
zvolia na zalozkach v l'avej hornej Casti okna po zvoleni modulu spracovania na zalozkach vlavo. Obrazovka
System status (Stav systému) ponutka moznost’ riadenia systému z pohladu, ktory zobrazuje umiestnenie
sklicok a reagencii v module. Obrazovka Protocol status (Stav protokolu) poskytuje informacie o priebehu
protokolu pre jednotlivé sklicka. Obrazovka Maintenance (Udrzba) obsahuje prikazy pre cely rad operacii
udrzby.

« 5.1 - Stavova obrazovka systému

« 5.2 - Obrazovka stavu protokolu

« 5.3 - Obrazovka udrzby
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5. Stavové obrazovky (na riadiacom zariadeni BOND )

5.1 Stavova obrazovka systému

Tato obrazovka vam umoziuje kontrolovat’ spracovanie a zobrazuje podrobnosti o viozenych podnosoch na
sklicka a reagenciach, ako aj o stave reagencii, odpadu a blokovani v systéme.
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Obrazok 5-1: Obrazovka System status (Stav systému) pre pristroj BOND-III

Karty modulu spracovania v Iavej Casti stavovych obrazoviek poskytuji vizualny sthrn stavu pridruzeného
modulu spracovania. Kliknutim na zalozku zobrazite podrobny stav modulu spracovania.

Viac informacii najdete nasledujucich Castiach:

« 5.1.1 - Karty modulu spracovania

o 5.1.2 - Stav hardvéru

. 5.1.3 - Stav reagencii

« 5.1.4 - Informacie o sklicku

« 5.1.5 - Identifikacia skliok v systéme
5.1.6 - Ukazovatel priebehu cyklu

5.1.7 - Spustenie alebo zastavenie cyklu
5.1.8 - Odlozeny Start
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5. Stavové obrazovky (na riadiacom zariadeni BOND )

5.1.1 Karty modulu spracovania

Softvér zobrazuje v I'avej Casti obrazovky kartu pre kazdy modul spracovania v systéme
(jednomiestny) alebo v subore, ku ktorému je klient pripojeny (BOND-ADVANCE). Ak nie je @
dostatok vertikalneho priestoru na zobrazenie vSetkych modulov spracovania, postvaijte sa hore a

dole pomocou zobrazenych tlacidiel so Sipkami (Sipka nahor zobrazena vpravo).

1125 AM

Obrazok 5-2: Karty modulu spracovania (BOND-III)

Kazda karta zobrazuje ndzov modulu spracovania a obdiznikové ikony zobrazuju stav zostav na farbenie
skli¢ok (pozrite nizSie). Ak chcete zobrazit' obrazovku System status (Stav systému) pre modul
spracovania, kliknite na zalozku. Ked' karta modulu spracovania vybratd, zobrazi sa okolo nej modry obrys a
Sipka smerujlca doprava (pozrite vyssie).

5.1.1.1 Stavy zostavy na farbenie sklicok

NizSie si uvedené priklady stavov zostavy sklicok, s ktorymi sa mozete stretnut’ na karte modulu

spracovania.

Pred cyklom:

|l

Pocas cyklu:

i 1:06 PM

Po cykle:

2:28 PM

Prazdny obdiznik: Ziadny podnos nie je pritomny alebo nie je uzamknuty.
Animované identifikacné Cisla a pIné pruhy: podnos je snimany.

Ikona podnosu so sklickami: stitky skli¢ok boli nasnimané a podnos je pripraveny na
spustenie.

Zobrazenie ¢asu Ciernou farbou s pohybujucimi sa bodkami viavo: podnos je v cykle, nie
su hlasené Ziadne neoCakavané udalosti. Zobrazeny Cas predstavuje odhadovany ¢as
dokoncenia pre podnos.

Cas sa zobrazuje ¢ervenou farbou s pohybujlicimi sa bodkami vavo: podnos je v cykle s
hlasenymi neocakavanymi udalost'ami. Zobrazeny ¢as predstavuje odhadovany cas
dokoncenia pre podnos.

Cas bliké a je zobrazeny ¢iernou farbou so statickymi bodkami viavo: cyklus bol
dokonceny v naplanovanom Case bez akychkol'vek neocakavanych udalosti.

Cas blika a je zobrazeny Cervenou farbou so statickymi bodkami vlavo: cyklus bol
dokonceny v naplanovanom Case, no vyskytli sa neo¢akavané udalosti.

Cyklus bol preruseny.
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5. Stavové obrazovky (na riadiacom zariadeni BOND )

5.1.1.2 Statusy modulu spracovania

Softvér nepretrzite monitoruje stav systému a na karte modulu spracovania sa mozu zobrazit’ nasledujlce
ikony:

Ikona Vyznam Ikona Vyznam

s Modul spracovania nie je Vystraha:

- ipojeny
pripojeny. Softvér BOND zistil neo¢akavany

stav.
(Blika) Modul spracovania sa (\ Alarm (blikd):
spusta. i Y .

P Na pokracovanie v prevadzke
vyzaduje modul spracovania zasah
pouzivatela.

Na module spracovania @ Modul spracovania prechadza
momentalne prebiehaju udrzbou.
opravy.
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5. Stavové obrazovky (na riadiacom zariadeni BOND )

5.1.2 Stav hardvéru

Ikony v pravom dolnom rohu obrazovky zobrazuju vystrahu alebo alarm 45 , ak doslo k problému s

niektorou ¢ast'ou systému BOND, alebo zobrazuju informacny indikator @ , ak ma systém vseobecné
oznamenie. Kliknutim pravym tlacidlom mysi na ikonu ziskate d'alSie informacie.

VSeobecna chyba systému alebo pripomienka udrzby.

-~

Zobrazuje sa, ked’ je pocas cyklu farbenia otvorené veko alebo ak st otvorené
< dvere pre nadobu na nebaleny material (Ilen systém BOND-MAX). Tieto musia
- byt’ zatvorené, aby bolo mozné prevadzkovat’ modul spracovania.

Ak farbenie neprebieha, zobrazi sa namiesto toho informacny indikator @ .

Chybajlca alebo nedostatoCna reagencia.

Modul spracovania spustil inicializaciu a eSte sa nepokusil nasnimat’
zmieSavaciu stanicu.

[--J
Pocas inicializacie nebola rozpoznana zmieSavacia stanica. Je mozné, ze
stanica nebola vlozena, alebo moze byt’ viozena, ale Ciarovy kdd nebol
Q rozpoznany.
V pripade potreby vlozte do pristroja Cistl zmieSavaciu stanicu. Kliknite pravym
tlacidlom mysi na ikonu a postupuite podl'a pokynov, aby ste informovali
systém, Ze zmieSavacia stanica je na svojom mieste.

Stav zmieSavacej stanice pri inicializacii je zneCisteny (napr. stanica bola
znecistenad pri poslednom zatvoreni modulu spracovania).

Uistite sa, Ze na mieste je Cista zmieSavacia stanica, potom kliknite pravym
tlacidlom mysi na ikonu a potvrdte.

Cistenie zmieavacej stanice nebolo dokonéené.

Je mozné, ze budete méct’ nad'alej pouzivat' zostavajlce Cisté flasticky. V
opacnom pripade budete musiet’ reStartovat’ modul spracovania, aby sa
oznamenie vymazalo.

Ak oznamenie pretrvava, moze to znamenat’' problém s fluidikou, kontaktujte
podporu zakaznika.

&
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5. Stavové obrazovky (na riadiacom zariadeni BOND )

K dispozicii nie su Ziadne Cisté zmieSavacie flasticky.
m% Pockajte, kym modul spracovania vycisti niektoré fl'asticky, a potom pokracujte
obvyklym spdsobom.

Ak fl'asticky nie su vycistené, mozno budete musiet’ reStartovat’ modul
spracovania. Ak oznamenie pretrvava, moze to znamenat’ problém s fluidikou,
kontaktujte podporu zakaznika.

Ak je to potrebné, mozete zmieSavaciu stanicu vycistit' manualne. Pozrite si ¢ast’ 12.7 - Premyvaci blok a
zmieSavacia stanica.

5.1.2.1 Chyby ohrievaca

Kazdy z ohrievacov sklicok BOND-III a BOND-MAX sa monitoruje nezavisle a v pripade chyby teploty sa
oznaci ako chybny, (pozrite si Obrazok 5-3). Ak je indikovany chybny ohrievac, obrat'te sa na oddelenie
podpory zakaznika.

o
€a

Obrazok 5-3: Individualna chyba ohrievaca

Mali by ste sa pokusit’ spustit’ sklicko, ktoré vyzaduje zahrievanie v polohe oznacenej ako chybna. Ak pocas
cyklu nefunguje ohrievanie, méze déjst’ k naruseniu sklicka v tejto polohe. Ak porucha ohrievaca
predstavuje bezpecnostné riziko, moze dojst’ k zastaveniu zahrievania vSetkych sklicok na module
spracovania (pozrite si Obrazok 5-4).

S =
2 2
S =

Obrazok 5-4: Sivé symboly ohrievaca v kazdej polohe oznacuju tplné vypnutie vyhrievania

Po vypnuti vyhrievania sklicok musite vypnut’ a restartovat’ modul spracovania, aby ste vycistili zamok
ohrievaca. Polohy sklicok mozete nad‘alej pouzivat' s chybnymi ohrievacmi, pokial’ sklicka, ktoré sa tam
spracovavaju, nevyzaduju zahrievanie.
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5. Stavové obrazovky (na riadiacom zariadeni BOND )

5.1.2.2 Indikacia teploty

Ak zostava na farbenie skli¢ok presiahne okolitt teplotu, v dolnej Casti obrazovky System status (Stav
systému) sa objavi indikator teploty.

Indikator teploty v dolnej Casti obrazovky signalizuje, Ze zostava na farbenie sklicok je tepla alebo horica.

Obrazok 5-5: Indikator teploty — teply (vIavo) a horci (vpravo)

Hranice podnosov na sklicka na obrazovke System status (Stav systému) tiez zmeni farbu na indikaciu
teploty: modra, ked’ ma podnos okolit teplotu, oranzovy, ked' je teply, a Cerveny, ked' je horuci.

00000404
00000410 __ a5 L
1@ T1c ; :
*Neg Neg
_

—

Obrazok 5-6: Hranice indikacie teploty podnosov na sklicka: teplé (vl'avo) a hortce (vpravo)

vel'mi horlce a sposobit’ vazne popaleniny. Po ukonceni ¢innosti nechajte

i E POZOR: Vyvarujte sa kontaktu so zostavami na farbenie sklicok a ich okolim. M6zu byt’
zostavy na farbenie sklicok a ich okolie vychladnit’ dvadsat’ minut.
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5. Stavové obrazovky (na riadiacom zariadeni BOND )

5.1.3

Stav reagencii

Na pravej strane obrazovky System status (Stav systému) je zobrazeny stav zistenych reagencii. V nizSie
uvedenych Castiach sa opisuju pouzité ikony a sposob vyrieSenia niektorych problémov s reagenciami
uvedenych na obrazovke.

« 5.1.3.1 - Systémy reagencii

« 5.1.3.2 - Nadoby na reagencie

« 5.1.3.3 - Hladiny reagencii

« 5.1.3.4 - RieSenie problémov s reagenciou

« 5.1.3.5 - Oprava nezistenych reagencii

« 5.1.3.6 - Stav nadoby na nebaleny material

5.1.3.1

Systémy reagencii

Detekény systém BOND alebo
Bond Polymer Refine Detection teranosticky systém Leica

BondAspirating Probe
Cleaning System

Cistiaci systém BOND

5.1.3.2

Nadoby na reagencie

ﬁ Ikony nadob na reagencie maju hviezdicku (*) pred nazvami reagencii dodavanych spolo¢nost'ou BOND.

*CD10

*KAPPADD

CD5

Hotova primarna protilatka BOND.

Udaje o tychto reagenciach zadava automaticky softvér BOND, ked' ich
zaregistrujete. Je uvedeny skrateny nazov reagencie.

Hotova sonda IHS BOND.

Udaije o tychto reagenciach zadava automaticky softvér BOND, ked' ich
zaregistrujete. Je uvedeny skrateny nazov reagencie.

Primarna protilatka dodavana pouzivatel'om v otvorenej alebo titracnej nadobe
BOND.

Podrobnosti o tychto reagenciach sa musia zadat’ manualne na obrazovke
Reagent Setup (Nastavenie reagencii) pred registraciou, pri registracii je
potrebné uviest’ Cislo Sarze a datum exspiracie. Je uvedeny skrateny nazov
reagencie.
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EEER

*aniBIOTIN

"Enzynmeal

YaH2O

Pouzivatelom dodavana sonda ISH v otvorenej alebo titracnej nadobe BOND.

Podrobnosti o tychto reagenciach sa musia zadat’ manualne na obrazovke
Reagent Setup (Nastavenie reagencii) pred registraciou, pri registracii je
potrebné uviest’ Cislo Sarze a datum exspiracie. Je uvedeny skrateny nazov
reagencie.

Hotové pomocné reagencie BOND.

Udaije o tychto reagenciach zadava automaticky softvér BOND, ked' ich
zaregistrujete. Je uvedeny skrateny nazov reagencie.

Enzym BOND v otvorenej alebo titracnej nadobe BOND.

Enzym BOND musi byt’ pripraveny pouzivatel'mi a viozeny do otvorenych nadob,
ale detaily nastavenia reagencii su vopred definované v softvéri BOND. Pri
registracii sa vyZaduje iba Cislo Sarze a datum exspiracie.

Pomocna reagencia dodavana pouzivatel'om v otvorenej alebo titracnej nadobe
BOND.

Podrobnosti o tychto reagenciach sa musia zadat’ manualne na obrazovke
Reagent Setup (Nastavenie reagencii) pred registraciou, pri registracii je
potrebné uviest’ Cislo Sarze a datum exspiracie. Je uvedeny skrateny nazov
reagencie.

Softvér nezistil reagenciu v tejto polohe.

Ak je pritomna reagencia, pozrite si Cast’ 5.1.3.5 - Oprava nezistenych reagencii,
kde najdete Udaje o tom, ako problém vyriesit'. Ak snimac Casto nespravne
nasnima identifikatory, vycistite okno snimaca identifikatorov (pozrite si Cast’
12.9 - Snimac identifikatorov).

Softvér BOND zistil problém s touto reagenciou. Ak chcete ziskat' d'alSie
informacie, kliknite pravym tlacidlom mysi na symbol oznamenia.

Je mozné, ze softvér BOND nerozpoznal reagenciu. V takom pripade pomocou
ruéného skenera nasnimajte reagenciu a pridajte ju do inventara. Ak je
identifikétor poskodeny, zadajte ho manudlne. DalSie informécie si pozrite v asti
8.3.3 - Registracia reagencii a systémov reagencii.

Softvér BOND zistil problém s touto reagenciou alebo systémom reagencii. Ak
chcete ziskat’ d'alSie informacie, kliknite pravym tlacidlom mysi na symbol
informacii.
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5.1.3.3 Hladiny reagencii

Ikony pre systémy reagencii oznacuju iba tri hladiny objemu na obrazovke System status (Stav systému):

Bond Polymer Refine Detection PIné az prlblline na 20 %
plné
Bond Polymer Refine Detection Nizke (Od asi 20 %
1 zostavajlcej po takmer
prazdne)
| Bond Polymer Refing Deteclion Prazdne
=

Ikony pre hotové reagencie a otvorené nadoby oznacuju hladiny reagencii presnejsie.

*CD10 *CO10 *CO10 *CD10 .
2L *CD10

Obrazok 5-7: Priklady hladin hotovych reagencii uvedené na obrazovke System status (Stav systému)

Ak chcete zobrazit’ podrobnejsie informacie o zozname reagencii alebo systéme reagencii, kliknite pravym
tlacidlom mysi na ikonu a vyberte polozku Inventory... (Inventdr...) z rozbal'ovacej ponuky. Zobrazi sa
okno Reagent inventory details (Udaje o inventari reagencif). Pozrite si ¢ast’ 8.3.2 - Udaje o reagencii
alebo systéme reagencii.

5.1.3.4 RiesSenie problémov s reagenciou

Ak softvér BOND zisti problém s reagenciou potrebnou na spracovanie pred zaciatkom procesu, zobrazi
ikonu upozornenia na obrazku nadoby na reagencie pod podnosom na sklicka na obrazovke System status
(Stav systému). Ak sa problém vyskytne pocas cyklu, nad ikonou stavu hardvéru reagencie sa zobrazi ikona
upozornenia, ako je to opisané vyssie v tejto sekcii. Ak chcete zobrazit’ d'alSie informacie o probléme, kliknite
pravym tlacidlom mysi na ikonu upozornenia.

Ak potrebujete vymenit’ alebo pridat’ reagenciu, vyberte podnos na reagencie obsahujuci problémovu
reagenciu, vymente alebo pridajte pozadovanu reagenciu a podnos znova vlozte.

Ak spracovanie uz prebieha a reagencia v konkrétnom podnose bude potrebna do 2 minudt, nebudete mozné
dany podnos vybrat’ bez prerusenia cyklu. To znazorfiuje indikator, ktory pre dany podnos na reagencie
svieti naCerveno.
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5.1.3.5  Oprava nezistenych reagencii

Ak sa reagencia nezisti, postupuijte takto:
1. Skontrolujte, Ci:

« je nadoba na reagencie spravne umiestnena na podnose na reagencie,
« jeotvoreny uzaver nadoby na reagencie a prichyteny k zadnej Casti nadoby,
« jenahornej prednej strane nadoby neposkodeny identifikator s Ciarovym kédom reagencie.

2. Skontroluite, i je reagencia zaregistrovana v zozname reagencii.

« Ak reagencia nie je zaregistrovana, zaregistrujte ju podl'a opisu v Casti 8.3.3 - Registracia
reagencii a systémov reagencii

3. Teraz mOzete bud":

i. vybrat podnos na reagencie (potom si poznacte jedinecny identifikator balenia (UPI)
prislusnej reagencie) a znova ho vloZit', aby systém znova automaticky identifikoval podnos na
reagencie, alebo

ii. ak opatovné vlozenie podnosu na reagencie nie je G¢innym rieSenim, mozete ho identifikovat’
manualne. Pravym tlacidlom mysi kliknite na ikonu nadoby na obrazovke System status
(Stav systému) a vo vedl'ajSej ponuke kliknite na tlacidlo Select ... (Vybrat'...). Zadajte UPI
vysSSie uvedenej reagencie a kliknite na tlacidlo OK.

Na obrazku sa zobrazi symbol Lo na identifikaciu reagencie, ktora bola manualne identifikovana,
pozrite si Obrazok 5-8 nizSie. Symbol (a rucne identifikovana reagencia) zmizne, ak sa vyberie podnos
na reagencie.

o]

*CD20

Obrazok 5-8: Manualne zadana reagencia

5.1.3.6 Stav nadoby na nebaleny material

Prava dolna Cast’ obrazovky System status (Stav systému) zobrazuje ikony pre nadoby na nebaleny odpad
a reagencie. Kazda nadoba je oznacena a farby zodpovedaju nainstalovanym nadobam. Polohy ikon nadob
na nebaleny material na obrazovke System status (Stavov systému) odrazaju fyzické polohy
zodpovedajucich priehradiek na nadoby na nebaleny material na module spracovania.

Konkrétnu konfiguraciu nadob pre kazdy typ modulu spracovania si precitajte v Casti 2.2.7 - Priehradka na
nadoby na nebaleny material.

*ER1  "ER2
*Dewar "D *BWash “Alcohal *BlkWast *BlkWast *HazWast

Obrazok 5-9: Nadoby na nebaleny material (konfiguracia BOND-III)
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D[BU@DDD 5

"HarWast "ER1 "ER2 "Dewax "D ‘B\Wazh “Alcohol "BlkWas!

Obrazok 5-10: Nadoby na nebaleny material (konfiguracia BOND-MAX).
Ikona Uplne vpravo predstavuje nadobu na externy odpad

NizSie st uvedené opisy obsahu kazdej z vyssie uvedenych nadob na nebaleny material.

Stitok nadoby na nebaleny Obsah nadoby na nebaleny material
material
*Dewax Roztok BOND Dewax Solution
*DI Deionizovana voda
*BWash Roztok BOND Wash Solution
*Alcohol Etanol (reagencného stupna)
*BlkWast Nebaleny odpad
*HazWast Nebezpecny odpad
*ER1 Roztok BOND Epitope Retrieval Solution 1
*ER2 Roztok BOND Epitope Retrieval Solution 2

BOND-III

Softvér zobrazi hladiny v nadobach na nebalené reagencie a odpad BOND-III. Ak je mnoZstvo reagencie
nizke alebo ak je Urover odpadu vysoka, v zavislosti od zavaznosti problému sa zobrazi oznamenie, alarm
(blikajuci) alebo vystrazna ikona. Kliknutim pravym tlacidlom mysi na ikonu zobrazite spravu s upozornenim
a vykonate vietky kroky potrebné na vyriedenie problému. Pozrite si ¢ast’ 12.2.2 - Dopifianie alebo
vyprazdnovanie nadob na nebaleny material.

Poznamka: Ak sa zobrazi vystrazny symbol, spracovanie sa pozastavi, kym sa problém nevyriesi.
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Systém BOND-III pouziva kombinacie nasledujlcich obrazkov na oznacenie stavov nadob na nebaleny

material:

Nadoby na
nebaleny
material

Oznacuje

Nadoba je plna.

Nadoba je plna na viac ako 1/2.

Nadoba je plna na menej ako 1/2.

CO([Ch| | =N

Nadoba je takmer prazdna alebo prazdna.

Objavi sa, ak nastane nasledujtice:

« odpad je takmer plny a je potrebné ho okamZite vyprazdnit,
« reagencia dochadza a je potrebné ju okamzite doplnit,

« nadoba chyba,

« nedostatocny objem na spustenie cyklu.

Pozrite si ¢ast’ 12.2.2 - Dopifianie alebo vyprazdiiovanie nddob na nebaleny
material.

alebo

Zobrazi sa, ak bol cyklus pozastaveny, pretoZe nastane jedna z tychto situacii:

- nadoba na odpad je pIna a je potrebné ju okamzite vyprazdnit’ (vystraha),
« reagencia dochadza a je potrebné ju okamzite doplnit’ (vystraha),
« nadoba chyba a je potrebna na spracovanie (alarm).

Pozrite si ¢ast’ 12.2.2 - Dopifianie alebo vyprazdiiovanie nadob na nebaleny

material.

ﬁ Stav nadoby na nebaleny material v okne System status (Stav systému) je synchronizovany so systémom
osvetlenia, ako je opisané v Casti Systém osvetlenia nadob na nebaleny material (BOND-III) na strane 33.

BOND-MAX

Ked' softvér zisti problém (napriklad objem v nadobe s reagenciou je nizky alebo objem v nadobe na odpad
je vysoky), nad nadobou na nebaleny material zobrazi ikonu upozornenia (ako je uvedené vyssie).
Podrobnosti zobrazite kliknutim pravym tlacidlom mysi na ikonu oznamenia.
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5.1.4 Informacie o sklicku

V Castiach nizSie si uvedené ikony, ktoré sltZia na zobrazenie informacii o sklickach na obrazovke System
status (Stav systému). Opisané su tieZ mozZnosti v kontextovej ponuke sklicka.

« 5.1.4.1 - Ikony skli¢ok

« 5.1.4.2 - Kontextova ponuka podnosu na sklicka

o 5.1.4.3 - Oznamenia udalosti skli¢ok

« 5.1.4.4 - Oprava nastavenia nekompatibilného sklicka

5.1.4.1 Ikony sklicok

Na obrazovke System status (Stav systému) je zobrazené grafické znazornenie kazdého z troch podnosov
na sklicka s ikonou pre kazdé sklicko. Ikony skli¢ok oznacuju stav kazdého sklicka.

Vas systém moze byt nakonfigurovany tak, aby pouZival optické rozpoznavanie znakov (OCR)
alfanumerickych Stitkov sklicok alebo Ciarové kody. V obidvoch pripadoch mézu byt ikony sklicok volitelne
nakonfigurované tak, aby obsahovali zachytené obrazky stitkov sklicok. Ak chcete zmenit’ existujlce
nastavenia, kontaktujte podporu zakaznika.

Priklady ikon skli¢ok si uvedené v nasledujcich tabul'kach.

Ikony sklicok pre stitky OCR

Sklicko je nasnimané a automaticky identifikované (pozrite si

00000009 N . e ry
Cast’' 5.1.5.1 - Automaticka identifikacia sklicok)

*CD10

- Sklicko je nasnimané, ale systém ho nedokaze identifikovat’
(ikona zobrazuje snimku oblasti Stitka)

iy
Miﬁmdd (-)‘

Deanna...

Sklicko je nasnimané a je manualne identifikované — vSimnite

00000007
:o“' = si symbol (v éer,venom er'lik,u) na sllfll'(”:ku (poz’rite si Cast/
*CD10 I __"‘__I 5.1.5.2 - Manualna identifikacia skliCok v systéme)
00000009 B Sklicko je nekompatibilné s jednym alebo viacerymi sklickami
na podnose (pozrite si ¢ast’ 5.1.4.4 - Oprava nastavenia
*CD10 nekompatibilného sklicka)

n Na tejto pozicii nie je ziadne sklicko

Spracovanie sklicka s oznamenim o udalosti
(pozrite si Cast’ 5.1.4.3 - Oznamenia udalosti skli¢ok)

00000009

*CD10

94 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 PouZivatel'ska prirucka systému BOND 6.0 (NIE pre USA a Cinu) Rev A05



5. Stavové obrazovky (na riadiacom zariadeni BOND )

Ikony sklicok pre stitky s ¢iarovym kédom

Na tejto pozicii nie je sklicko alebo je sklicko nasnimané, ale
systém ho nedokaze identifikovat’

ooooooo4

'Nﬁg

Sklicko je nasnimané a automaticky identifikované (pozrite si
Cast’' 5.1.5.1 - Automaticka identifikacia skliok)

00000007 ,—,
Fa \

Sklicko je nasnimané a je manualne identifikované — vSimnite

.hg"‘ si symbol (v ¢ervenom kruzku) na sklicku (pozrite si Cast’
‘010 — | _ | 5.1.5.2 - Manuélna identifikacia skli¢ok v systéme)
00000004 A Sklicko je nekompatibilné s jednym alebo viacerymi sklickami
— na podnose (pozrite si Cast’ 5.1.4.4 - Oprava nastavenia
*Neg I “_:_ ] nekompatibilného sklicka)
00000003 Spracovanie sklicka s oznamenim o udalosti
{;m (pozrite si Cast’ 5.1.4.3 - Oznamenia udalosti skli¢ok)
*M&g o I

Dvakrat kliknite na sklicka, ktoré systém BOND rozpoznal, aby ste pre ne otvorili dialégové okno Slide
properties (Vlastnosti sklicok). Ak cyklus nebol spusteny, v dialdégovom okne mozete upravit’ idaje o
sklicku, budete vsak musiet’ pre sklicko vytlacit’ novy stitok, vybrat’ podnos a nalepit’ novy stitok a opatovne

ho vloZit’ podnos.

5.1.4.2 Kontextova ponuka podnosu na sklicka

Pravym tlacidlom mysi kliknite na grafické znazornenia podnosu na sklicka na obrazovke System status
(Stav systému), kde najdete niekol'ko moznosti pre sklicko alebo podnos.

Prikaz

Opis

Select manually...
(Vybrat' manualne...)

Povolené, ak sklicko nebolo automaticky identifikované.

Vyberte, ak chcete otvorit’ dialdgové okno Slide identification
(Identifikacia sklicka), ktoré vam umozni sparovat’ sklicko s
nakonfigurovanym sklickom v systéme (pozrite si ¢ast’ 5.1.5.2 - Manualna
identifikacia skli¢ok v systéme).

Tlto moZnost’ moZete vybrat’ aj vtedy, ak dvakrat kliknete na
neidentifikované sklicko.

Attention message...
(Sprava
S upozornenim...)

Ak sa na snimke zobrazuje upozornenie na udalost’, pozrite si spravu s
upozornenim (pozrite si ¢ast’ 5.1.4.3 - Ozndmenia udalosti sklicok).
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Prikaz Opis

Run events (Udalosti Vytvorte spravu o udalostiach cyklu (pozrite si Cast’ 9.4 - Sprava o
cyklu) udalostiach cyklu).

Delayed start Nastavte odlozeny Start pre cyklus (pozrite si ¢ast’ 5.1.8 - Odlozeny Start).
(Odlozeny start)

5.1.4.3 Oznamenia udalosti sklicok

00000009

*CD10

Obrazok 5-11: Sklicko s oznamenim udalosti

Ak pocas spracovania dojde k neocakavanej udalosti, na ikone sklicka sa zobrazi vystrazny symbol. Toto
oznamenie nemusi nevyhnutne naznacovat/, Ze farbenie bolo akymkol'vek spdsobom nedostatocné. Ked' sa
objavi symbol s oznamenim, operator systému alebo dohliadajlci laboratdria musia vykonat’ nasledujlice
kroky, aby sa potvrdilo, Ze sklicko je vhodné na diagnostické poufZitie.

1. Pravym tlacidlom mysi kliknite na sklicko a vyberte polozku Run events (Udalosti cyklu) na
vygenerovanie spravy o udalostiach cyklu (pozrite si ¢ast’ 9.4 - Sprava o udalostiach cyklu).
VSetky udalosti, ktoré spdsobili oznamenie, sa zobrazuju tuénym pismom. Operator systému alebo
dohliadajlci laboratdria by mali starostlivo zvazit' uvedené udalosti oznamenia, pretoze poskytuju
dolezité podrobnosti o povahe udalosti oznamenia tykajlcich sa sklicok.

2. Farebné tkanivo starostlivo skontrolujte.
3. Opatrne skontrolujte vSetky kontrolné sklicka.

Ak laboratdrium nie je schopné potvrdit’ kvalitu farbenia, potom by mal byt’ patoldg informovany o oznameni
alebo by sa mal test opakovat.

V ramci jednej spravy o udalostiach cyklu sa méze vyskytnut’ viac oznameni. Ak je cyklus ukonceny stavom
Done (notification) (Hotovo (oznamenie)), uistite sa, Ze je skontrolovana cela sprava. Ak je stav Done
(OK) (Hotovo (v poriadku)), nie je potrebné spravu kontrolovat'.

5.1.4.4 Oprava nastavenia nekompatibilného sklicka

Ak systém BOND spozna nekompatibilné sklicko, priradi vSetkym sklickam na podnose tuc¢né cervené
pismeno zobrazené v pravom hornom rohu. Sklicka s rovnakym pismenom st kompatibilné.

000A A
*CD10
00000008 B
*Ki67

Obrazok 5-12: Nekompatibilné sklicka
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Vyberte podnos na sklicka a odstrarnte nekompatibilné sklicka alebo zmerite vlastnosti sklicok (ak sa v nich
vyskytli chyby), aby boli sklicka kompatibilné. Ak zmenite vlastnosti sklicok, musite znova vytlacit’ Stitky pre
zmenené sklicka a pripojit’ ich pred opatovnym uloZzenim na podnos.

Dalsie informacie o kompatibilite skli¢ok najdete v ¢asti 6.9 - Kompatibilita sklicok.

5.1.5 Identifikacia skliCok v systéme

V najbeznejSom pracovnom postupe su sklicka so stitkami zo systému BOND alebo LIS nacitané do modulu
spracovania a potom automaticky identifikované. Identifikacia sa vykonava nacitanim ciarovych kédov na
Stitkoch alebo, ak sa pouzivaju alfanumerické identifikatory, pomocou optického rozpoznavania znakov
(OCR). Ak je stitok znecCisteny alebo ho nie je mozné precitat’ z iného dévodu, mézete ho manualne
identifikovat’ v softvéri BOND. Niektoré pracovné postupy pouzivaji manualnu identifikaciu Standardne
(pozrite si Cast’ 6.8 - Improvizované sklicko a vytvorenie pripadu).

5.1.5.1 Automaticka identifikacia sklicok

Systém BOND dokaze automaticky identifikovat’ Standardné Ciarové kddy BOND alebo alfanumerické Stitky
skli¢ok vytvorené pomocou znackovaca sklicok BOND (podl'a opisu v Casti 6.6 - Oznacovanie sklicok) a
sklicka vytlacené systémom LIS, ktoré pouzivaji rozpoznatel'ny format Ciarového kédu (pozrite si Cast’
11.3 - Pripojenie a inicializacia systému LIS). Ak je podnos na sklicka uzamknuty, systém sa pokusi
identifikovat’ kazdy stitok sklicka a porovnat’ ho so sklickom, na ktorom bol vytlaceny stitok. Ak je mozné
Stitok prirovnat’ k tla¢enému sklicku, sklicko sa automaticky identifikuje a nie st potrebné Ziadne d'alSie
kroky.

Ak systém pouZziva OCR (alebo bol zmeneny z predvoleného nastavenia Ciarového kodu servisnym
zastupcom spoloc¢nosti Leica Biosystems), pocas procesu identifikacie sklicka zaznamena snimku kazdého
Stitku. Tieto snimky sa nachadzaju v nasledujlicich spravach, ktoré poskytuju trvaly zaznam o porovnani
sklicok:

« 9.4 - Sprava o udalostiach cyklu

« 9.5 - Sprava s idajmi o cykle

« 9.6 - Sprava o pripade

Ak systém nedokazal stitok identifikovat’, musi sa sklicko manualne identifikovat' pomocou postupu
manualnej identifikacie sklicka (pozrite si nasledujlicu cast).

5.1.5.2 Manualna identifikacia sklicok v systéme

V systémoch, ktoré si nastavené na snimanie kazdého stitka sklicok (OCR a niektoré systémy ciarového
kddu), plati, Ze ak automatickad identifikacia zlyhd, je mozné sklicka manualne identifikovat, zatial' ¢o sa stale
nacitaju do modulu spracovania. Na manualnu identifikaciu viozeného sklicka pouzite nasledujlci postup.

1. Ak systém nedokaze automaticky identifikovat’ sklicko, softvér zobrazi snimku stitka.

e
m&ﬁmdd (_)‘

Deamna...

Obrazok 5-13: Sklicko nie je automaticky identifikované
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5. Stavové obrazovky (na riadiacom zariadeni BOND )

2. Ak chcete spustit’ dialdgové okno pre pomoc s identifikaciou, postupujte takto:

i. dvakrat kliknite na obrazok sklicka alebo
ii. pravym tlacidlom mysi kliknite na obrazok a z rozbal'ovacej ponuky vyberte moznost’ Select
manually (Vybrat' manuaine).

3. Teraz sa zobrazi dialégové okno Slide identification (Identifikacia sklicka).
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Obrazok 5-14: Dialdgové okno identifikacie sklicka

Na l'avej table (polozka 1) st uvedené vsetky pripady s nespracovanymi sklickami. V predvolenom
nastaveni sa zobrazuju iba pripady so sklickami, pre ktoré boli vytlacené Stitky (mbZete to zmenit' tak,
aby zahriali pripady so sklickami, pre ktoré neboli vytlacené stitky, pozrite si Cast’ 6.8.2.2 - Externé
Stitky skli¢ok).

Stitky skli¢ok na aktudlnej zostave na farbenie skli¢ok sti zobrazené na pravej table (polozka 2).

Sklicko vybrané pri otvoreni dialdgového okna sa zvyrazni na pravej table (polozka 3) a zobrazi sa

zvacSené. Ak chcete vidiet’ este vacsie zvacsenie snimky, podrzte kurzor nad sklickom v pravej table.

Stredna tabla (poloZka 4) zobrazuje sklicka nakonfigurované pre pripad vybraty v I'avej table, kde
sklicka este neboli priradené k Ziadnym sklickam zobrazenym na module spracovania. Opat’ plati, ze v
predvolenom nastaveni sa zobrazuju iba sklicka, pre ktoré boli vytlacené stitky, ale toto nastavenie
moZete zmenit' tak, aby sa zobrazili vSetky sklicka nakonfigurované pre dany pripad (pozrite si Cast’
6.8.2.2 - Externé stitky sklicok).

V tomto bode je mozné vytvarat' nové pripady a sklicka pomocou tlacidiel New case (Novy pripad) a
New slide (Nové sklicko), ak je to potrebné (pozrite si pokyny v Casti 6.8 - Improvizované sklicko

a vytvorenie pripadu). Pokyny uvedené nizSie predpokladaju, Ze vsetky poZzadované sklicka st uz
nakonfigurované v softvéri BOND.

. Informacie, ktoré su viditené na vybranej snimke Stitka, na pravej strane pouzite na urcenie pripadu,

do ktorého dané sklicko patri. Vyberte tento pripad z tably pripadov (polozka 1).
Do zoznamu skli¢ok (polozka 4) s doplnené nesparované sklicka nakonfigurované pre tento pripad.
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5. Teraz spojte neidentifikované sklicko so sklickom v zozname skliok (polozka 4).
Vyberte sklicko a kliknite na tlacidlo Insert (Viozit).

Sklicko sa odstrani zo zoznamu sklicok a snimka v pravej table sa aktualizuje, ¢o znamena, Ze sklicko
gl

bolo identifikované. Symbol ] znamena, Ze sklicko bolo zvolené manualne.

Nasledujuci neidentifikovany Stitok sklicka, ak existuje, je teraz oznaceny na identifikaciu.

6. Zopakuijte vyssSie uvedené kroky a porovnajte vSetky neidentifikované sklicka.
7. Poidentifikacii vsetkych skliok na podnose kliknite na OK a zatvorte dialdgové okno. Ak kliknete na
tlacidlo Cancel (Zrusit) vsetky identifikacie sklicok, ktoré ste mohli urobit’, sa stratia.

8. Na obrazovke System status (Stav systému) sa teraz zobrazuju vSetky sklicka na podnose s

podrobnostami o nich. Skli¢ka, ktoré boli manualne identifikované, obsahuju snimku stitka a symbol
Fel
L',QJ-, ktory znamena, Ze sklicko bolo zvolené manualne.

00000007
cpt0 |

—

Obrazok 5-15: Manudlne identifikované sklicko pred spracovanim

9. Manualne zvolené sklicka su spracované normaine.

Snimka sklicka sa zobrazuje v nasledujlcich spravach, aby poskytla trvaly zaznam o zhode sklicka:
« 9.4 - Sprava o udalostiach cyklu
« 9.5 - Sprava s idajmi o cykle
« 9.6 - Sprava o pripade

5.1.5.3 Systémy NIE su nastavené tak, aby nasnimali kazdy stitok sklicka

Tieto sklicka je stale mozné manualne identifikovat’, ale moZe to vyzadovat’ vybratie podnosu na sklicka.

Poznacte si identifikator sklicka a Cislo pozicie sklicka (vyrazené na podnose na sklicka pod hrdlom krycieho
sklicka Covertile) pre sklicko, ktoré nebolo automaticky identifikované.

Znova nasunte podnos na sklicka a dvakrat kliknite na zodpovedajlcu poziciu sklicka (odpocitavanie z hornej
pozicie zostavy na farbenie skli¢ok na obrazovke System status (Stav systému)).
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5.1.6

Ukazovatel priebehu cyklu

Ukazovatele priebehu sa nachadzaju pod kazdym grafickym zobrazenim podnosu na sklicka. Poskytuju
rychlu vizualnu indikaciu stavu a priebehu cyklu.

« 5.1.6.1 - Stav cyklu

e 5.1.6.2 - Priebeh cyklu

« 5.1.7.1 - Zastavenie cyklu

« 5.1.8.1 - Nastavenie Casu odloZzeného Startu

5.1.6.1

stavy su:

Stav cyklu

Aktualne Cislo a stav cyklu sa zobrazuju v dolnej Casti kaZzdého indikatora priebehu. Mozné prevadzkové

Stav cyklu

Opis

Unlocked
(Odomknuté)

Podnos na sklicka je odomknuty.

Locked (Uzamknuté)

Podnos na sklicka je uzamknuty, ale nie je este mozné zacat'. Tento stav sa
zvycCajne vyskytuje pred dokoncenim snimania skli¢ok.

Slides ready (Sklicka
pripravené)

VSetky sklicka v zostave na farbenie sklicok boli nasnimané.

Starting (Spustanie)

Bolo stlacené tlacidlo spustenia a systém vykondava kontroly a planovanie
pred spustenim-.

Rejected/Slides ready
(Odmietnuté/sklicka

Systém BOND sa pokusil spustit’ cyklus, ale nebol Gspesny.
NajpravdepodobnejSou pric¢inou odmietnutia su chybajlice reagencie, nizka

pripravené) hladina reagencie alebo pIna nadoba na odpad. Vytvorte spravu o
udalostiach cyklu, odstrante vsetky problémy, ktoré boli oznacené, a potom
resStartujte cyklus.

Naplanované Cyklus je naplanovany, ale nezacalo sa s jeho spracovanim. Ukazovatel
priebehu cyklu oznacuje planovany ¢as spustenia.

Proc (OK) Cyklus sa spracovava, nenastali Ziadne neoCakavané udalosti.

(Spracovanie (v

poriadku)

Proc (notification) Cyklus sa spracovava, vyskytli sa neoCakavané udalosti.

(Spracovanie
(oznamenie))

Podrobnosti najdete v sprave o udalostiach cyklu.

Abandoning Cyklus bol preruseny. K tomu dojde, ked’ obsluha stlaci tlacidlo stop.
(Prerusené)

Done (OK) (Hotovo (v | Spracovanie je dokon¢ené, nenastali Ziadne neoCakavané udalosti.
poriadku))

Done (notification) Spracovanie je dokoncené, vyskytli sa neoCakavané udalosti.
(Hotovo Podrobnosti najdete v sprave o udalostiach cyklu.

(oznamenie))
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5.1.6.2 Priebeh cyklu

LiSta priebehu pod kazdym obrazkom podnosu na sklicka poskytuje vizualne zobrazenie priebehu cyklu.
LiSta priebehu zobrazuje kritické ¢asy, ukazuje aktualny priebeh vzhl'adom na kritické ¢asy a pouziva
nasledujlce farby na znazornenie Styroch faz priebehu cyklu:

« Modra — podnos na sklicka je uzamknuty, spracovanie sa nezacalo.

. Cervena - spracovanie sa nezacalo a ¢asovy limit spustenia bol prekroceny.
« Zelend - spracovava sa.

« Fialova — cyklus bol dokonceny a teraz sa hydratuje.

Kurzor mysi mo6zete v sekcii priebehu cyklu pozastavit/, aby ste zobrazili stav cyklu, napriklad ,, Time since
locked" (Cas od uzamknutia), ,, Time to completion" (Cas do ukoncenia) a , Time since completion" (Cas od
ukoncenia), ako je uvedené na Obrazok 5-16.

909 AM
w
- ]
F
11:25 AM
Run 90: Done (notification)

Run 90: Done (notification)

Time since completion: 22:23

Obrazok 5-16: Zobrazenie stavu cyklu
Sklicka pripravené — zacinaju

Po nasnimani sklicok a priprave cyklu na spustenie a na kratku dobu po stlaceni tlaCidla spustenia alebo po
spusteni odlozeného Startu sa na liSte zobrazia nasledujlce polozky (pozrite si Obrazok 5-17, kde st
uvedené Cisla poloziek).

1 8:50 AM 4
2 T ——— 5
3 9:50 AM

Run 88: Slides ready 6

Obrazok 5-17: Priebeh cyklu (zaciatok)

Opis

Cas uzamknutia podnosu

N | = | O

Prijatel'né zaciatocné obdobie (modry pruh) (pozrite si Cast’ Prijatelné zaCiatocné obdobie a
alarm na strane 102).

Prijatel'ny Casovy limit zaCiatku

Aktualny priebeh

Cas zaciatku bol prekroceny (¢erveny pruh)

(o) N IO 2 B I S [ O

Stav cyklu (pozrite si Cast’ 5.1.6.1 - Stav cyklu)
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Prijatel'né zaciatocné obdobie a alarm

Spracovanie vzdy zacnite ¢o najskor po uzamknuti podnosov na sklicka. Sklicka nie s hydratované pocas
»Zaciatotného obdobia" (medzi uzamknutim podnosu a zaciatkom spracovania), ak je teda toto obdobie
prilis dlhé, mbZe dojst’ k poskodeniu tkaniva. Softvér BOND vam pomd&Ze monitorovat’ tento stav vd'aka
sledovaniu ¢asov od uzamknutia podnosov a zobrazeniu prijatelnej maximalnej zaciatocného obdobia pre
vlozeny typ sklicka (voskovany alebo odvoskovany). Prijatelné zaciato¢né obdobia sa vizualne zobrazia ako
modry pruh v liSte priebehu ,Slides ready" (Sklicka pripravené) (pozrite vysSie). Pokial ide o odvoskované
sklicka, ak spracovanie nezacalo nejaky Cas po prijatelnom zaciato¢nom obdobi, zobrazi sa alarm.

NizSie si uvedené zaciatoné obdobia a doba alarmu pre odvoskované sklicko. Vsetky Casy su od
uzamknutia podnosov:

Prijatel'né zaciato¢né obdobie alebo alarm Cas (min.) od uzamknutia podnosov

Prijatel'né zaciatocné obdobie pre odvoskované 15
sklicka

Cas pre odvoskované sklicko do spustenia alarmu | 25

Prijatel'né zaciato¢né obdobie pre voskované sklicka | 60

Ak sa spracovanie nezacalo v zaciatocnom obdobi, méZete vybrat’ podnosy a manualne hydratovat’ sklicka.
Pri opatovnom vloZeni podnosu spusti softvér BOND novy cyklus, prideli nové Cislo identifikatora cyklu a
znova spusti odpocitavanie obdobia.

Prijatel'né ¢asové zaciatocné limity sa vzt'ahuju iba na cykly s okamzitym Startom, nevzt'ahuji sa na cykly s
odlozenym Startom.

Naplanované

Po spusteni cyklu pomocou tlacidla spustenia alebo odloZzeného Startu je cyklus v systéme naplanovany. V
obdobi medzi planovanim a zaciatkom spracovania, ktoré moze byt dlhsie v pripade odloZzeného Startu,
zobrazuje lista priebehu tieto polozky (pozrite si Obrazok 5-18, na ktorom s uvedené Cisla poloziek).

1 8:48 AM

-v +H
3 10:36 AM
Run 85: Scheduled

~ Oy

Obrazok 5-18: Priebeh cyklu (tart, s odloZzenym Startom)

Opis

Cas, kedy je naplanovany zadiatok cyklu.

Odlozenie pred zaciatkom (modry pruh).

W N[~ O

Doba spracovania (zeleny pruh).
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Opis

Aktudlny priebeh

Doba hydratacie po spracovani (fialovy pruh).

Priblizny ¢as ukoncenia cyklu.

Nlfoao|juwu|n] O

Stav cyklu (pozrite si ¢ast’ 5.1.6.1 - Stav cyklu)

Pocas spracovania

Pocas fazy spracovania sa na liSte zobrazuju nasledujlce polozky (pozrite si Obrazok 5-19, kde s uvedené
Cisla poloziek).

1 8:53 AM

= =
3 10:40 AM
Run 86: Proc(OK)

Obrazok 5-19: Priebeh cyklu (spracovanie)

Opis

Planovany Cas zaciatku

ZaciatoCné obdobie — modra: zaciatok v poriadku, Cervena: prekroceny limit zaciatku.

Doba spracovania (zeleny pruh).

Aktualny priebeh

Doba hydratacie po spracovani (fialovy pruh).

Priblizny ¢as ukoncenia cyklu.

Njo|lu|~|lw N[~ ] O

Stav cyklu (pozrite si Cast’ 5.1.6.1 - Stav cyklu)
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5.1.7 Spustenie alebo zastavenie cyklu

Cyklus spustite vloZzenim a uzamknutim podnosu na sklicka. Podnos je nasnimany a systém skontroluje
nasledujlce, aby zistil, ¢i mdze byt’ spracovany:

« VvSetky sklicka su kompatibilné,
« kdispozicii st vSetky reagencie.

Po nasnimani sklicok je stav cyklu nastaveny na Slides ready (Sklicka pripravené) (pozrite si Cast’

5.1.6.1 - Stav cyklu) a indikator priebehu bude zobrazovat’ pociatocnu fazu (pozrite si ¢ast’ 5.1.6.2 - Priebeh
cyklu). Po vyrieSeni nekompatibility sklicok sa vSetky sklicka identifikuju a bud vykonané kontroly, aby sa
zabezpecilo, Ze su pritomné vSetky pozadované reagencie.

» Ak chcete spustit’ cyklus ¢o najskor, kliknite na polozku B Ak cheete spustit’ odlozeny start,
kliknite pravym tlaCidlom mysi na podnos a z kontextovej ponuky vyberte poloZzku Delayed start
(OdloZeny tart). Dalsie pokyny najdete v &asti 5.1.8 - Odlozeny Start.

1. Stav cyklus je nastaveny na Starting (Spustenie) po dokonceni kontroly a planovania pred
spustenim.
Indikator priebehu zostava v pociatoCnej faze.

2. Po dokonceni planovania sa stav zmeni na Scheduled (Naplanované).
Indikator priebehu teraz zobrazuje fazu spracovania. Zobrazi sa planovany as spustenia a na
I'avom konci indikatoru sa zobrazi zaciatoCny stav (OK alebo prekroceny ¢asovy limit).

3. Ked' sa spracovanie zacne v naplanovanom case, stav sa zmeni na Proc (OK) (Spracovanie (v
poriadku)).
Ak bol prekroCeny ¢asovy limit spustenia, vystraha alebo alarm sa vymaze, ked' sa
spracovavanie skutocne spusti. PoCiatocna sekcia ukazovatela priebehu vSak zostava Cervena.

4. Upozoriiujeme, Ze stavy Starting (Spustenie) a Scheduled (Naplanované) mézu nejaky cas
trvat’ a je mozné, Ze bude prekroceny Casovy limit spustenia. Ak k tomu dojde, mozete pred
reStartovanim odomknit’ podnos na sklicka a sklicka manualne hydratovat’. Ak odomknete
podnos pred spustenim spracovania, cyklus sa nepovazuje za preruseny a moze sa znova
spustit’.

Sucasne by ste mali spustit’ iba jeden cyklus a potom pred spustenim nasledujuceho cyklu pockat' 1 —2
minuty. Po kazdom spusteni pockaijte chvil'u, aby ste sa uistili, Ze bol ispeSne spusteny. Ak nie, stav cyklu sa
nastavi na moznost’' Rejected/Slides ready. (Odmietnuté/sklicka pripravené). Pozrite si Cast’

5.1.6.1 - Stav cyklu.

5.1.7.1 Zastavenie cyklu

Po stlaceni tlacidla spustenia (alebo aktivacii odlozeného Startu), az kym sa skutocne nezacne spracovanie,
pokym je cyklus v stave Starting (Spustenie) alebo Scheduled (Naplanované), sa spracovanie moze na
jeden cyklus zastavit’ bez toho, aby bol cyklus preruseny. Ak chcete zrusit’ poziadavku na spracovanie v
tomto okamihu, odomknite podnos na sklicka na module spracovania (pocas tejto doby su tlacidla spustenia
a prerusenia vypnuté). Informacie o sklickach zostavaju v systéme a cyklus sa mo6ze podla potreby znova
spustit’ neskor. Do zoznamu Slide history (Historia sklicok) sa zapiSe jeden riadok o odmietnutom cykle.

Ak chcete cyklus prerusit’ po spusteni spracovania, kliknite na polozku I . Modul spracovania prerusi
operaciu cyklu po dokonceni aktudlneho kroku. Stav skli¢ok v okne Slide history (Historia sklicok) sa zmeni
na Done (notification) (Hotovo (oznamenie)).
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0 Prerusenie cyklu dokladne zvazte, pretoze prerusené cykly nie je mozné restartovat’ a akékol'vek sklicka, pre
ktoré nebolo spracovanie dokonéené, mézu byt kompromitované.
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5.1.8 Odlozeny Start

Cykly s voskovanymi sklickami sa mézu naplanovat' tak, aby sa zacalo v ur€enom case v budtcnosti (do
jedného tyZdna od aktualneho ¢asu) na systéme BOND. Napriklad cykly, ktoré sa zacali cez noc, je mozné
nacasovat’ tak, aby skoncili kratko pred zaciatkom prace nasledujtci den. Sklicka su ulozené bezpecne, stale
voskované, az kym sa nezacne spracovanie a doba hydratacie, ktora nasleduje po spracovani, sa
minimalizuje.

Niektoré reagencie, ktoré nie st od spolocnosti Leica Biosystems, by mohli mat’ zhorSenu kvalitu, ak by sa v
moduloch spracovania ponechali po dIh( dobu v odloZzenom Starte. Precitajte si informacie o pouZiti a
skladovani reagencii v ich kartach Udajov. Ako vzdy, spolocnost’ Leica Biosystems odporica umiestnit’
kontrolnt vzorku tkaniva na podlozné sklicka s testovacim tkanivom.

5.1.8.1 Nastavenie Casu odlozeného Startu

Ak chcete spustit’ cyklus s odlozenym Startom, pripravte sklicka ako obvykle a uzamknite podnos na sklicka.
Ked' je stav cyklu Slides ready (Sklicka pripravené) vyberte Delayed start (Odlozeny start) kliknutim
pravym tlacidlom z kontextovej ponuky podnosu na obrazovke System status (Stav systému).

Nastavte datum a Cas, kedy sa ma podnos spustit’ v dialdgovom okne Delayed start (Odlozeny Start) a
kliknite na tlacidlo OK (pozrite si Cast’ PouZitie vyberov datumu a ¢asu na strane 192). Systém prejde do
stavu Starting (Spustené) ako obvykle a naplanuje cyklus v koordinacii s inymi operaciami. Podnos potom
Caka v stave Scheduled (Naplanované) do stanoveného Casu zaciatku, ked’ sa zacne normalne
spracovanie.
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5.2 Obrazovka stavu protokolu

Na tejto obrazovke sa zobrazuji podrobné informacie o stave jednotlivych sklicok.
Ak chcete zobrazit’ obrazovku Protocol status (Stav protokolu), prejdite na obrazovku System status
(Stav systému) a kliknite na kartu Protocol status (Stav protokolu).
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Obrazok 5-20: Obrazovka stavu protokolu

Ak chcete zistit’, ako cyklus spracovava sklicko, kliknite na prislusné tlacidlo umiestnenia sklicka v hornej
Casti obrazovky. Tlacidla moznosti zodpovedajlce poziciam bez sklicka su stimené a nemozete ich vybrat'.

Ak je meno pacienta prilis dlhé na to, aby sa zmestilo na dostupné miesto (podnos na sklicka 1, 2 a 3), jeho
meno bude skratené s pouzitim ,...." na konci. Ak chcete vidiet' celé meno pacienta v rozbal'ovacom poli,
prejdite kurzorom mysi na skratené meno.

Ked' vyberiete poziciu sklicka, softvér zobrazi niektoré tdaje o sklicku a postup protokolu. Ak chcete zobrazit'
d'alSie Udaje o sklicku, kliknite na polozku View details (Zobrazit' detaily), aby sa otvorilo dialdgové okno
Slide properties (Vlastnosti sklicok).

Kroky protokolu pre vybraté sklicko sa zobrazia pod idajmi o sklicku. Aktualny krok je zvyrazneny modrou

farbou. Dokoncené kroky ukazuju zaciarknutie v zelenom kruhu alebo ikonu , ak sa vyskytli
neoCakavané udalosti.

Ak sa vykonali vSetky poZadované akcie pre aktualny krok, ale pred zaciatkom nasledujlceho kroku existuje

Cakacia doba, znacka zaciarknutia alebo je siva. Zostane siva az do zacatia nasledujiceho kroku, ked' sa
zmeni na normalnu farbu.

Kliknutim na zoznam krokov a vyberom polozky Run events (Udalosti cyklu) v rozbal'ovacej ponuke mozete
zobrazit’ udalosti cyklu. Z rozbal'ovacej ponuky mozete tiez otvorit’ dialdgové okno Slide properties
(Vlastnosti sklicok).

Pouzivatel'ska prirucka systému BOND 6.0 (NIE pre USA a Cinu) Rev AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 107



5. Stavové obrazovky (na riadiacom zariadeni BOND )

5.3  Obrazovka udrzby

Ak chcete zobrazit’ obrazovku Maintenance (Udrzba), prejdite na obrazovku System status (Stav
systému) a kliknite na zaloZzku Maintenance (Udrzba).

Sywtem stake  Prolocol stahus

i Processing module: BOND-II #1

Pl iabar 16 the BOND Lksss Manusl o ssarilsnincs and aalaly imilfabos
Select a marfenanta command feom tha ls below
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1037 AW
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1036 AW 'i""z Replace aspirating probe
80 A
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%2 Feplace bulk Nuid rebat prabe

[ mainwnence epon

Obrazok 5-21: Na obrazovke Maintenance (Udrzba) sa nachadzaiju prikazové tlacidla pre cely rad tloh
Udrzby uvedenych nizsie:

Prikaz Opis
Replace syringe (Vymernite Pri vymene injekCnej striekacky alebo injek¢nych striekaciek
injekcnu striekacku) kontrolujte modul spracovania.

Pozrite si Cast’ 12.13 - Injek¢né striekacky.

Clean fluidics (Vycistite fluidiku) | Preplachnite fluidicky systém.

Pozrite si ¢ast’ Cistenie fluidiky na strane 273.

Clean aspirating probe (Vycistite | Vycistite nasavaciu sondu pomocou systému na Cistenie
nasavaciu sondu) nasavacej sondy BOND.

Pozrite si ¢ast’ 12.6.1 - Cistenie nasévacej sondy.

Replace aspirating probe PoCas vymeny nasavacej sondy ovladajte modul spracovania.

Vymerite nasavaciu sondu . , , .
vy ) Pozrite si Cast’ 12.6.2 - Vymena nasavacej sondy.

Clean bulk fluid robot probes Posunie roboty na nebalen( tekutinu (iba BOND-III) do polohy,
(Vycistite sondy s robotmi na aby sondy mohli byt’ utreté docista.

nebalent tekutinu . Y )
) Pozrite si ¢ast’' 12.12.1 - Cistenie sond robota na nebalenu

tekutinu

Replace bulk fluid robot probes | Roboty na nebalent tekutinu (iba BOND-III) sa presunt do
(Vymente sondy s robotom na | polohy, aby sondy mohli byt’ vymenené.

nebalenu tekutinu Y , .
) Pozrite si Cast’ 12.12.2 - Vymena sond robota na nebalenu

tekutinu.
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5. Stavové obrazovky (na riadiacom zariadeni BOND )

Prikaz Opis

Maintenance report (Spravao | Vygenerujte spravu o Udrzbe pre vybraty modul spracovania.
Udrzbe) Tento prikaz je vzdy k dispozicii.

Pozrite si Cast’ 5.3.1 - Sprava o Udrzbe.

Na obrazovke Maintenance (Udrzba) sa zobrazuje nazov aktualne vybraného modulu spracovania a
priradené tlacidla prikazov Udrzby. Pri vykonavani Glohy udrzby, ktor( vyberiete, vas bude sprevadzat’
niekol'’ko dialdgovych okien.

Vzdy, ked' nie je k dispozicii Gloha udrzby, napriklad ked' uz prebieha Udrzba, jej prikazové tlacidlo je
deaktivované. Vsetky prikazové tlacidla (okrem Maintenance report (Sprava o Udrzbe)) su deaktivované,
ked' je modul spracovania odpojeny.

5.3.1 Sprava o udrzbe

V sprave o Udrzbe sa uvadzaju informacie o konkrétnom module spracovania na vybrany ¢asovy ramec.

1. Vklinickom klientovi vyberom zalozky modulu spracovania zobrazite obrazovku System status
(Stav systému).

2. Kliknite na ikonu Maintenance (Udrzba) a potom kliknite na tlacidlo Maintenance report (Sprava
o Udrzbe).

Maintenance report

Select processing module

Serial N*: 3210123 -

Name: BOND-II &1
Type BOND-I
Time span

From: 06-Apr-16
Toc 05-Apr-17

ast twelve months

Generate Cancel

Obrazok 5-22: Dialdgové okno spravy o udrzbe

Z rozbal'ovacieho zoznamu vyberte modul spracovania a potom pomocou tlacidiel From (Od) a To (Do)
vyberte pozadovany ¢asovy ramec. Pripadne mozete kliknit’ na polozku Last twelve months (Poslednych
dvanast’ mesiacov) a nastavit’ asovy ramec na toto obdobie.

Kliknutim na moznost’ Generate (Generovat) vygenerujete spravu o Udrzbe.

Pouzivatel'ska prirucka systému BOND 6.0 (NIE pre USA a Cinu) Rev AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 109
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Sprava sa zobrazi v novom okne. V pravom hornom rohu spravy st uvedené informacie v nasledujlicej
tabulke:

Pole Opis

Prevadzka Nazov prevadzky, ako je uvedeny v poli Facility (Zariadenie) na obrazovke
klienta spravy Laboratory settings (Laboratorne nastavenia), pozrite si Cast’
10.5.1 - Laboratdrne nastavenia

Casovy Usek Datumy ,,od" a ,do" za obdobie, na ktoré sa sprava vztahuje

Modul spracovania | JedineCny nazov modulu spracovania, ako je uvedeny v poli Name (Nazov) na
obrazovke klienta spravy Hardware configuration (Hardvérova
konfiguracia); pozrite si ¢ast’ 10.6.1 - Moduly spracovania.

Sériové Cislo Jedinecné sériové Cislo modulu spracovania
modulu
spracovania

Tu uvadzame doleZité body tykajlce sa spravy:

« Ikona upozornenia sa zobrazi nad ikonou modulu spracovania na obrazovke System status (Stav
systému) (ako v Casti 5.1.2 - Stav hardvéru) s oznamenim, ktoré po kliknuti pravym tlacidlom mysi
pripomenie, dokedy je tieto Ulohy Udrzby potrebné vykonat’ (v tom Case sa odhadovany datum
zobrazi spolu s textom ,,Due now" (Termin teraz).

« Odhadované datumy d‘alsich Ukonov udrzby su zaloZzené na pocte spracovanych sklicok a/alebo
odporucanom ¢asovom obdobi medzi jednotlivymi Gkonmi.

« Ak pre Casové obdobie spravy neexistuje histdria udalosti, namiesto tabul’ky historie sa zobrazi
vyhlasenie v tomto zmysle.

« Prvym datumom v tabul'ke histérie je bud’ zaciatok obdobia spravy alebo datum uvedenia do
prevadzky modulu spracovania, ak k tomu doslo neskér. Polozky v priradenych stipcoch ,Slides since
last maintenance/replacement™ (Sklicka od poslednej idrzby/vymeny) vzdy zobrazuji 0 sklicok.

« Poslednym datumom v tabul’ke histdrie je koniec vykazovaného obdobia.

« Pre kazdl zostavu na farbenie skli¢ok si pocty sklicok a tiez sihrnny celkovy pocet skli¢ok pre vSetky
3 zostavy. Po kazdej spesnej udrzbe sa pocet sklicok vynuluje.

« Pre kazdl sondu s robotom na nebalent tekutinu v zostave na farbenie sklicok st individualne pocty
sklicok.

« Preinjekcnd striekacku kazdej zostavy na farbenie sklicok st individualne pocty sklicok.

« Pre hlavnu injekénu striekacku je samostatny pocet sklicok.

« Udrzbové operacie dokoncené vo verzii BOND 5.0 alebo starsej verzii mbzu v stipci Stav dokoncenia
zobrazit' ,Unknown" (Nezname).

« Operacie udrzby dokoncené vo verzii BOND 4.0 alebo starsej verzii sa nezobrazia.
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6. Nastavenie sklicka (na riadiacom
zariadeni BOND )

Standardny pracovny postup na vytvorenie skli¢ok uréenych na spracovanie pomocou systému BOND
zahfia nasledujlce hlavné kroky:

1. Priprava sekcii na sklickach.

Vytvorenie pripadu pre sklicka v softvéri BOND (alebo pripad mozno importovat’ zo systému LIS).
V pripade potreby pridajte alebo upravte Udaje lekara.

Zadanie Udajov sklicok (alebo ich mozno importovat’ zo systému LIS).

Vytvorenie kontrolnych sklicok podla Standardnych postupov laboratoria.

Oznacenie sklicok (pokial’ uz nie si oznacené stitkami LIS).

VloZenie skli¢ok na podnos na sklicka a vlozenie podnosov na sklicka do modulu spracovania.

NouhkwnN

Ked' sa vase sklicka zaCnu spracovavat’, obrazovka Slide history (Historia sklicok) umozniuje vytvarat’
rozne spravy o sklickach, pripadoch a cykloch. Precitajte si ast’' 9 - Histdria sklicok (na riadiacom
zariadeni BOND ) pre viac informacii.

Ak Standardny pracovny postup nevyhovuje vasmu laboratériu, existuju alternativne pracovné postupy.

Tato kapitola ma nasledujlce Casti:

« 6.1 - Obrazovka nastavenia sklicka

« 6.2 - Praca s kontrolnymi vzorkami

« 6.3 -Praca s pripadmi

« 6.4 - Sprava lekarov

« 6.5 - Praca so sklickami

« 6.6 - Oznacovanie sklicok

« 6.7 - SUhrnna sprava o nastaveni sklicok

« 6.8 - Improvizované sklicko a vytvorenie pripadu
« 6.9 - Kompatibilita sklicok
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6. Nastavenie sklicka (na riadiacom zariadeni BOND )

6.1 Obrazovka nastavenia sklicka

Obrazovka Slide setup (Nastavenie sklicka) zobrazuje pripady a sklicka zadané do systému BOND, ale este
nespracované. V pripade systémov integrovanych do systému LIS zobrazuje pripady a sklicka importované
zo systému LIS. Pre systémy, ktoré nie su LIS, na tejto obrazovke vytvarate a podla potreby upravujete
pripady a sklicka. Sklicka musia patrit’ do pripadu, takze pred vytvorenim skli¢ok musite vytvorit' pripad.

Obrazovku Slide setup (Nastavenie sklicka) zobrazite kliknutim kliknite na ikonu Slide setup Siide setup
(Nastavenie sklicka) na paneli funkcii. %Q
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Obrazok 6-1: Obrazovka Slide setup (Nastavenie sklicka)

Obrazok 6-1 zobrazuje obrazovku Slide setup (Nastavenie sklicka). Prava horna Cast’ obrazovky obsahuje
funkcie na pracu s pripadmi, prava Cast’ obrazovky obsahuje funkcie na pracu so sklickami.
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6.2 Praca s kontrolnymi vzorkami

Spolocnost’ Leica Biosystems odpordca rutinné pouZzivanie kontrol v systéme BOND. Niektoré teranostické
systémy obsahuju svoje vlastné kontrolné sklicka, ale v navode k systému sa mozu odporucat’ dalSie interné
kontroly. Majte na pamaéti, ze kontroly by mali byt’ skiskou celého procesu. Pozrite si Cast’ 14.3 - Kontrola
kvality pre viac informacii.

Pre najprimeranejsie testovanie vykonnosti systému BOND spolocnost’ Leica Biosystems dorazne odporuca
umiestnit’ vhodnt kontrolnu vzorku tkaniva na rovnaké podlozné sklicko ako tkanivo pacienta.

Zatial' o umiestnenie kontrolnej vzorky tkaniva s testovacim tkanivom sa dorazne odporuca, softvér BOND
tiez umoznuje snimanie sklicok iba s kontrolnymi vzorkami tkanivami a kontroly reagencie. Dbaijte na to, aby
sklicka s iba kontrolnou vzorkou tkaniva boli dobre oznacené, aby nedoslo k zamene s testovanymi vzorkami
pacienta.

6.2.1 Kontrolna vzorka tkaniva

Kazdé sklicko musi byt zadané do softvéru BOND ako sklicko s jednym z nasledujlcich typov tkaniv:

« testovacie tkanivo,
« negativne tkanivo,
« pozitivne tkanivo.

Toto sa nastavi v dialdgovom okne Add slide (Pridat’ sklicko) (pozrite si ¢ast’ 6.5.2 - Viytvorenie sklicka).
Akékol'vek sklicko s testovacim tkanivom pacienta by sa malo nastavit’ ako Test tissue (Testovacie tkanivo).
Nastavenia kontroly Positive tissue (Pozitivne tkanivo) a Negative tissue (Negativne tkanivo) pouzivajte
vyhradne pre sklicka len s kontrolnym tkanivom.

Kedykol'vek sa zmeni typ tkaniva pre nové sklicko v dialdgovom okne Add slide (Pridat’ sklicko), pole
Marker (znackovac) sa automaticky vymaze, aby bolo zaistené, ze pre tkanivo vyberiete spravny
znackovac.

Sklicka s negativnym alebo pozitivnym tkanivom st oznacené symbolom - alebo + na obrazovke Slide
setup (Nastavenie sklicka). Na obrazovke Slide history (Histdria sklicka) sa pre kazdé sklicko zobrazi Test
(Testovacie), Negative (Negativne) alebo Positive (Pozitivne) v stipci Type (Typ).

Na to, aby boli samotné sklicka jasne zvyraznené ako kontroly, zahrfiujeme polozku Tissue type (Typ
tkaniva) ako jedno z informacnych poli do predvolenych Sablén stitkov skli¢ok. To vytlaci velké (+) na Stitky
s pozitivhou kontrolnou vzorkou tkaniva a (-) na Stitky s negativnou kontrolnou vzorkou tkaniva. Pri
testovacom tkanive sa v poli nevytlaci ni¢. Odporicame zahrnit toto pole do vSetkych ostatnych sStitkov
skli¢ok, ktoré nakonfigurujete (pozrite si ¢ast’ 10.3 - Stitky).

6.2.2 Kontrolna reagencia

Sklicka sa nastavia pomocou kontrolnej reagencie vyberom vhodnej reagencie ako znackovaca namiesto
Standardnych protilatok alebo sond pocas konfiguracie sklicka.

Pokial' ide o IHC, softvér BOND obsahuje moznost' negativnej kontrolnej reagencie. S IHC vybranym v
dialdgovom okne Add slide (Pridat’ sklicko) zvol'te moznost’ *Negative (Negativne) z rozbal'ovacieho
zoznamu Marker (Znackovac). Spoloc¢nost’ BOND poskytuje roztok BOND Wash Solution pre tieto kroky.

Pokial' ide o ISH, softvér BOND obsahuje negativne a pozitivne kontrolné reagencie pre RNA a DNA. Vyberte
prislusnd kontroln( sondu z rozbal'ovacieho zoznamu Marker (Znackovac).
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6. Nastavenie sklicka (na riadiacom zariadeni BOND )

Sklicka s kontrolnymi reagenciami nie su osobitne oznacené inak ako nazvom znackovaca zobrazenym na
obrazovke Slide setup (Nastavenie sklicka) a na stitku sklicka, ak je pole znackovaca zahrnuté v prislusnej
Sabldne stitka sklicka.

6.3 Praca s pripadmi

Tato Cast’ opisuje funkcie v 'avej Casti obrazovky Slide setup (Nastavenie sklicok), ktoré vam umoznia
pracovat’' s pripadmi. Podsekcie nasledujlice po popisnej Casti poskytuju postupy na pridavanie, Upravu a
odstranfiovanie Udajov o pripade.
NizSie uvedené Casti:

« 6.3.1 - Kontroly pripadov a informacie o aktivnych pripadoch

« 6.3.2 - Identifikacia pripadu

« 6.3.3 - Pridanie pripadu

« 6.3.4 - Duplikacia, obnovenie a exspiracia pripadu

« 6.3.5 - Upravy pripadu

« 6.3.6 - Kopirovanie pripadu

« 6.3.7 - Moznost' celodenného pripadu

« 6.3.8 - Sprava o pripade

6.3.1 Kontroly pripadov a informacie o aktivnych pripadoch

Kliknite na polozku Add case (Pridat’ pripad) na pridanie Gdajov o novom pripade.
V Casti 6.3.3 - Pridanie pripadu je opisany dany postup.

Kliknutim na polozku Edit case (Upravit pripad) zmenite Udaje o existujlicom pripade.
V Casti 6.3.5 - Upravy pripadu je opisany dany postup.

Kliknutim na poloZku Delete case (Odstranit’ pripad) odstrante existujuci pripad.
V Casti 6.3.5.1 - Odstranenie pripadu je uvedené, ako odstranit’ pripad.

Kliknutim na polozku Copy case (Kopirovat' pripad) pridajte kopiu pripadu a skli¢ok pre dany existujuci
pripad.
V Casti 6.3.6 - Kopirovanie pripadu je uvedené, ako kopirovat’ pripad.

Prikazy Edit (Upravit'), Delete (Odstranit’) a Copy (Kopirovat’) s pristupné aj v kontextovom okne po
kliknuti pravym tlacidlom mysi na pripad.

Kliknite na polozku Case report (Sprava o pripade) na zobrazenie spravy o zvolenom pripade
(pozrite si Cast’ 6.3.8 - Sprava o pripade).

Tabul'ka pod tlacidlami zobrazuje informacie o aktivnych pripadoch takto:

Identifikator Identifikacia pripadu. MoZe to byt’ akykol'vek alfanumericky znak.

pripadu Ked'ze toto pole mbze obsahovat’ pismena aj ¢isla, kliknutim na zahlavie stipca
Case ID (Identifikator pripadu) v tabul’ke sa toto pole zoradi ako text —
identifikator zacinajlci 10 bude zoradeny pred identifikator zacinajuci 2.

Meno pacienta | Identifikacia pacienta.

Meno lekara Meno lekara alebo odporucajliceho patoléga zodpovedného za pacienta.
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Sklicka Pocet nespracovanych sklicok nakonfigurovanych pre zvoleny pripad.

Ked' sa spracovanie zacne na sklickach, su presunuté z obrazovky Slide setup
(Nastavenie skli¢ok) do obrazovky Slide history (Histdria sklicok) a pocet bude
aktualizovany.

Pripad s Cervenym pruhom na l'avej strane znamena, Ze ma jeden alebo viac prioritnych skli¢ok LIS
(pozrite si Cast’ 11.2.5 - Prioritné sklicka).

Pod zoznamom aktivnych pripadov je uvedeny sthrn vSetkych pripadov a sklicok takto:

Pozitivne kontrolné vzorky | Celkovy pocet pozitivnych kontrolnych vzoriek tkaniva pre vsetky
tkaniva aktualne zadané a nespustené pripady.

Negativne kontrolné vzorky | Celkovy pocet negativnych kontrolnych vzoriek tkaniva pre vietky
tkaniva aktualne zadané a nespustené pripady.

Celkovy pocet pripadov Celkovy pocet aktivnych pripadov.

Celkovy pocet sklicok Celkovy pocet skliCok pre vSetky aktualne zadané a nespustené
pripady.

6.3.2 Identifikacia pripadu

Systém BOND pouziva dva primarne identifikatory pripadu: identifikator pripadu a Cislo pripadu (Case ID a
Case No. v uvedenom poradi v softvéri).

. Case ID (Identifikator pripadu): identifikator pripadu zadany pouzivatel'om pomocou schémy
identifikacie laboratdria. Pre pripady vytvorené v systéme BOND sa identifikator pripadu zadava v
dialdgovom okne Add case (Pridat’ pripad) pri vytvarani pripadov. V pripade systémov LIS-ip sa
identifikator pripadu prijima zo systému LIS (kde sa méze nazyvat’ ,Cislo zaznamu" alebo inak).

. Case No. (Cislo pripadu): jedine¢né identifikacné &islo, ktoré systém BOND automaticky priradi ku
kazdému pripadu v systéme (oba vytvorené v systéme BOND a prijaté zo systému LIS). Cislo pripadu
sa zobrazuje v dialdgovom okne Case properties (Vlastnosti pripadu).

Vo verziach BOND pred 4.1 sa nevyzadovalo, aby identifikatory pripadov boli jedinecné, takze bolo mozné
mat’ dva alebo viac pripadov s rovnakym identifikatorom. Pripady by vSak pravdepodobne mali odliSné mena
pacientov a urcite by mali rozne Cisla pripadov. Vo verziach BOND 4.1 a neskor vSetky nové pripady musia
byt’ jedinecné.

Pripady sa tieZ ¢asto identifikuju podl'a mena pacienta, mena pacientov vSak nie st povinné a nemusia byt’
jedinecné.
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6.3.3 Pridanie pripadu

Ak chcete pridat’ pripad, zaCnite na obrazovke Slide setup (Nastavenie sklicka) a vykonajte nasledujlce

kroky:
1.

Kliknite na polozku Add case (Pridat’ pripad) na obrazovke Slide setup (Nastavenie sklicka) na
zobrazenie dialdgového okna Add case (Pridat’ pripad) (pozrite si Obrazok 6-2).

Add case
Casa IO: | _I
Patent nama:
Casa commants:
Dardor: _— n
Manrage doctors
Add case T
Cispanse valume: L0l
+ | 150l
Praparatian profnecl: ‘Diawax -

Obrazok 6-2: Dialdgové okno Add case (Pridat’ pripad)

Podl'a potreby zadajte podrobnosti do poli Case ID (Identifikator pripadu), Patient name (Meno
pacienta), Case comments (Komentare k pripadu) a Doctor (Lekar).

0 Pripady je mozné pridavat’ aj bez zadania informacii o pripade.

2.

6.

Ak pozadovany lekar nie je v zozname lekarov, pridajte ho kliknutim na polozku Manage doctors
(Sprava lekarov) na otvorenie dialdgového okna Manage doctors (Sprava lekarov) (pozrite si Cast’
6.4 - Sprava lekarov).

Zvol'te davkovaci objem pre sklicka vytvorené pre tento pripad, ak nie je rovnaky ako uz
nakonfigurovany predvoleny davkovaci objem.

Upozorfiujeme, Ze vSetky sklicka spracované na pristroji BOND vyzaduju davkovaci objem 150 pl.
Okrem toho ISH farbenie pouZiva davkovaci objem 150 pl pre vSetky typy modulov spracovania.

Informacie o pouzitel'nych oblastiach sklicok a davkovacich objemoch najdete v Casti 6.5.8 - Objemy
davkovania a pozicia tkaniv na sklickach.

Zvol'te moznost' pripravy v zozname Preparation protocol (Pripravny protokol) (pozrite si Obrazok
6-2), aby sa to stalo predvolenym pre sklicka vytvorené pre tento pripad.

Ak chcete dialdgové okno opustit’ bez zadania Udajov do systému, kliknite na tlacidlo Cancel (Zrusit).
Ak chcete zadat’ idaje o pripade, kliknite na tlacidlo OK.

Pripad bude pridany do zoznamu pripadov.

ﬁ Ak identifikator pripadu uz v systéme existuje, otvori sa dialdgové okno Case ID duplication (Duplikacia
identifikatorov pripadu) (pozrite si ¢ast’ 6.3.4 - Duplikacia, obnovenie a exspiracia pripadu).
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6.3.4 Duplikacia, obnovenie a exspiracia pripadu

Verzie softvéru pred BOND 4.1 umoziiovali, aby niektoré pripady mali rovnaky identifikator pripadu. Takéto
pripady sa vo vSeobecnosti dali rozlisit’ podl'a mena pacienta a rozliSenie bolo vzdy zarucené Cislom pripadu,
ktoré je vzdy jedinecné. Systém BOND uz neumoznuje, aby nové pripady mali rovnaky identifikator ako
existujlce pripady — kazdému novému pripadu musi byt’ prideleny jedinecny identifikator alebo musi byt’
identifikovany ako rovnaky pripad uz v systéme.

Ak zadate pripad s identifikatorom pripadu, ktory sa uz v systéme nachadza, zobrazi sa dialdégové okno Case
ID duplication (Duplikacia identifikatoru pripadu), ktoré zobrazuje existujlci pripad s rovhakym
identifikatorom. Ak chcete pouzit’ existujlci pripad, vyberte ho a kliknite na polozku Use selected (Pouzit’
vybrané) (pozrite si tiez Cast’ Zlucenie pripadov na strane 117). V opacnom pripade zruste dialégové okno a
zmente identifikator pripadu, aby sa pripad vytvoril ako novy.

Pripady v dialdgovom okne Case ID duplication (Duplikacia identifikatoru pripadu) mohli byt odstranené,
exspirované (t. j. pripady, v ktorych boli vSetky sklicka spracované — pozrite nizsie), alebo to mozu byt’
sucasné pripady, ktoré su stale uvedené na zozname v okne Slide setup (Nastavenie sklicok). Ak zvolite
pripad, ktory je exspirovany, a obnovite ho do zoznamu pripadov, pripad je oznaceny ako ,,obnoveny".

Pozrite si Cast’ Duplicitny identifikator pripadu na strane 208, kde najdete d'alSie informacie o duplicitnych
identifikatoroch pripadov pre pripady LIS.

6.3.4.1  ZlUcenie pripadov

Ak upravite identifikator pripadu tak, aby sa zhodoval s identifikatorom existujlceho pripadu, a potom
kliknite na tlacidlo Use selected (PouZit’ vybrané) v dialdgovom okne Case ID duplication (Duplikacia
identifikatoru pripadu), ktoré sa nasledne zobrazi, vSetky nespracované sklicka z upraveného pripadu bude
presunuté do existujuceho pripadu.

Je mozné upravit’ iba pripad, ktory ma nespracované sklicka, preto nie je mozné zmenit’ pripad, ku ktorému
su priradené spracované sklicka.

6.3.4.2  Zivotnost spracovaného pripadu

Po dokonceni spracovania posledného sklicka v pripade bude pripad (podl'a predvoleného nastavenia)
odstraneny z obrazovky nastavenia sklicka do 10 minit od odomknutia podnosu na sklicka.

Systém BOND moZzete nastavit’ na uchovavanie pripadov na obrazovke Slide setup (Nastavenie sklicka)
pocas nastaveného poctu dni po spracovani poslednych skli¢ok v pripadoch. Polozku Processed case lifetime
(Zivotnost’ spracovaného pripadu) nastavite v klientovi spravy na obrazovke Laboratory (Laboratérium)
(pozrite si Cast’ 10.5.2 - Nastavenia pripadu a sklicka).

Pripady, ktoré exspirovali, si uloZzené v systéme, ale nedaju sa zobrazit'. Pripady, ktoré exspirovali, sa daju
obnovit’ do zoznamu opatovnym pridanim pripadu (jeho obnovou) alebo pridanim sklicka do pripadu
prostrednictvom systému LIS.

Pripady, ktoré neobsahuju Ziadne spracované sklicka, sa z obrazovky nastavenia sklicka nikdy automaticky
neodstrania.
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6.3.5  Upravy pripadu

Ak chcete upravit’ podrobnosti o pripade, vyberte ho v zozname a kliknite na polozku Edit case (Upravit’
pripad). Softvér zobrazi dialdgové okno Case properties (Vlastnosti pripadu). MoZete ho pouzit’ rovnakym
sposobom ako dialdgové okno Add case (Pridat’ pripad) popisané vyssie.

Ak upravite podrobnosti o pripade, pre ktory boli Stitky sklicok vytlacené, pred spracovanim sklicka stitok
znova vytlacte (na obrazovke sa objavi sprava v tomto zmysle).

6.3.5.1 Odstranenie pripadu

Ak chcete pripad odstranit/, vyberte ho v zozname a kliknite na tlacidlo Delete case (Odstranit’ pripad).

Ked' pripad BOND na obrazovke Slide setup (Nastavenie sklicka) obsahuje iba nespracované sklicka,
pripad moOzete rucne odstranit/, ¢im ho nechate exspirovat'. (VSetky pripady LIS exspiruju automaticky,
ked’ neobsahuju Ziadne nespracované sklicka.)

Pripad nemdzete manualne odstranit’, ak obsahuje nejaké spracovavané alebo spracované sklicka.

Odstranenim pripadu sa odstrania aj vSetky nespracované sklicka vytvorené pre tento pripad.
Udaije o odstranenych pripadoch méZete obnovit, ale nie ich sklicka.

6.3.6 Kopirovanie pripadu

Kopirovanie pripadu poskytuje pohodiny spdsob, ako pre pacienta nastavit novy pripad. Udaje o pripade
moOzete v novom pripade zmenit, ak si to budete Zelat', alebo ich ponechat’ nezmenené. Automaticky sa
vytvori nové Cislo pripadu a musite zadat’ novy identifikator pripadu.

Pripad nemozno skopirovat, ak obsahuje sklicko, ktoré odkazuje na odstraneny protokol.

Skopirované sklitka su pripravené na tlac Stitka a spracovanie na obrazovke Slide setup (Nastavenie
sklicka). Kliknutim pravym tlacidlom mysi na sklicka a vybratim polozky Delete slide (Odstranit’ sklicko)
odstranite neZiaduce sklicka.

Ak chcete skopirovat’ pripad:

1. Vyberte pripad, ktory chcete skopirovat/, v zozname pripadov v I'avej Casti okna Slide setup
(Nastavenie sklicka).
2. Kliknite na polozku Copy case (Kopirovat' pripad), softvér zobrazi dialégové okno Copy case
(Kopirovanie pripadu).
3. Zadaijte novy identifikator pripadu a podl'a potreby upravte Gdaje pripadu.
4. Podl'a potreby zvol'te polozku Unprocessed slides (Nespracované sklicka) alebo All slides (VSetky
sklicka).
« Nespracované sklicka — kopirovanie iba nespracovanych sklicok z pévodného pripadu.
« VSetky sklicka — kopirovanie vsetkych skli¢ok (nespracovanych, spracovavanych a
spracovanych) z povodného pripadu. Systém oznadi vSetky sklicka v novom pripade ako
nespracované.

5. Kliknite na tlacidlo OK.
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Systém vytvori novy pripad a skopiruje sklicka vratane akychkol'vek komentarov podla vybranej
moznosti. VSetky skopirované sklicka (vratane LIS) sa spravaju rovnako ako sklicka vytvorené v
dialdgovom okne Add slide (Pridat’ sklicko) (pozrite si Cast' 6.5.1 - Opis poli sklicka a kontrol).

6.3.7 Moznost’ celodenného pripadu

Systém BOND moZze byt' nakonfigurovany tak, ze automaticky vytvori novy pripad kazdych 24 hodin, ¢o
umozni vytvorenie vSetkych skli¢ok pre kazdy den v rovnakom, jednom pripade. To moze usSetrit’ ¢as pre
laboratdria spracuvajice maly pocet podloznych skliok, pretoze nezadavaji mena pacientov a
identifikatory pripadov. Kazdy denny pripad ma tieto vlastnosti:

« identifikator pripadu je nastaveny na datum nového dna,

« predvoleny davkovaci objem a protokol pripravy sa nastavia na predvolené hodnoty systému
stanovené v klientovi spravy, mézu byt upravené.

« Polia Patient name (Meno pacienta) a Doctor (Lekar) zostavaju prazdne a nedaju sa zmenit'.

Jednotlivé pripady mozete stale vytvarat' zvyCajnym sposobom, pricom je zapnuta moznost’ celodennych
pripadov. Pozrite si ¢ast’ 10.5.2 - Nastavenia pripadu a sklicka, kde st pokyny na nastavenie moznosti
celodenného pripadu.

6.3.8 Sprava o pripade

Mo0zete vytvarat’ spravy pre jednotlivé pripady. V spravach sa uvadzaju zakladné Gdaje o pripade a
informacie o vSetkych sklickach v pripadoch, napr. identifikatory sklicok a v nich pouzité protokoly a
reagencie. Ak je sprava urcena na tlac, je v nej priestor na pisanie poznamok ku kazdému sklicku. Pozrite si
Cast’ 9.6 - Sprava o pripade, kde je uvedeny Uplny opis.

Vytvaranie sprav o pripadoch v oknach Slide setup (Nastavenie sklicok) a Slide history (Historia sklicok).
Vyberte prislusny pripad alebo sklicko a potom kliknite na tlacidlo Case report (Sprava o pripade). Spravy o
pripadoch obsahuju iba Udaje o reagenciach pre sklicka, ktoré boli spracované a odomknuté z modulu
spracovania.

Pouzivatel'ska prirucka systému BOND 6.0 (NIE pre USA a Cinu) Rev AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 119



6. Nastavenie sklicka (na riadiacom zariadeni BOND )

6.4  Sprava lekarov

Systém BOND uklada zoznam lekarov, ktori m6zu pripadne pridat’ podrobnosti o pripade. Vyberte si zo
zoznamu preferovanych lekarov v dialdgovom okne Add case (Pridat’ pripad) alebo Case properties
(Vlastnosti pripadu) alebo pridajte a upravuijte lekarov v dialdgovom okne Manage doctors (Sprava
lekarov), otvorenom z rovnakych dialégovych okien s vlastnost'ami pripadu.

Pre kazdého lekara su zobrazené nasledujuce polia:

« Name (Meno): — meno lekara,

« LIS ID: —jedinecny identifikator poskytnuty laboratérnym informacnym systémom (ak je to
pouzitel'né),

« Pref. — preferovany Statut lekara (pri vytvarani pripadov su v rozbal'ovacom zozname k dispozicii iba
preferovani lekari). Tento Statut sa nastavuje v dialdgovom okne Edit doctor (Upravit' lekara).

Tieto hodnoty sti uvedené aj v dialégovom okne Edit doctor (Uprava lekéra). Okrem toho ma dialdgové
okno Edit doctor (Uprava lekara) nasledujuce polozky:

« ID: —jedinecny identifikator automaticky vygenerovany a prideleny systémom BOND,
« Comments (Komentare): — upravitel'né pole pre vSeobecny komentar alebo d'alSie informacie o
nazve.

Ak je otvorené dialdgové okno Manage doctors (Sprava lekarov), kliknite na polozku Add (Pridat’) alebo
Edit (Upravit) na pridanie novych lekarov alebo upravenie Udajov existujlcich lekarov. Upravy je mozné
robit’ len v poli s komentarmi a menit’ preferovany Statut — po vytvoreni lekara nemozete zmenit' jeho meno.

Lekarov mozete odstranit’ v dialdgovom okne Manage doctors (Sprava lekarov). Pripady, ktoré uz boli
vytvorené s odstranenym lekarom, nad'alej zobrazujd meno lekara, ale pre nové pripady nie je lekar k
dispozicii. Meno odstraneného lekara nemézete znova poufzit’ pre nového lekara.
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6.5 Praca so sklickami

Tato Cast’ popisuje vytvaranie a spravu sklicok na obrazovke Slide setup (Nastavenie sklicka). Zaverecna
Cast’ popisuje nastavenie davkovacieho objemu a sposob, akym ovplyviiuje umiestnenie tkaniva na
sklickach.

« 6.5.1 - Opis poli sklicka a kontrol

« 6.5.2 - Vytvorenie sklicka

« 6.5.3 - Kopirovanie sklicka

« 6.5.4-Upravy sklicka

« 6.5.5 - Odstranenie sklicka

« 6.5.6 - Manualna identifikacia sklicka

« 6.5.7 - Pridanie panela sklicok

« 6.5.8 - Objemy davkovania a pozicia tkaniv na sklickach
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6.5.1 Opis poli sklicka a kontrol

V hornej Casti zoznamu sklicok su dve tlacidla:

« Kliknite na polozku Add slide (Pridat’ sklicko), aby ste pridali sklicko pre vybrany pripad.
« Kliknite na polozku Add panel (Pridat’ panel), aby ste pridali panel pre vybrany pripad.
Prelitajte si Cast’ 6.5.7 - Pridanie panela skli¢ok pre viac informacii.

Zoznam skli¢ok v pravej Casti obrazovky zobrazuje Udaje sklicok pre pripad vybrany v Iavej Casti obrazovky.
Kazdé sklicko zobrazuje identifikator sklicka a podrobnosti o protokoloch, ktoré maju byt pren spustené.
Oblasti stitkov na pravej strane sklicok st farebne oznacené podla toho, kde boli vytvorené:

1. 00DOO401 Biela:

*CD0

NCF "D " "H220) sklicko vytvorené v dialégovom okne Add slide (Pridat’
sklicko)
(pozrite si Cast’ 6.5.2 - Vytvorenie sklicka)

7. 00000402 ZIta:

ReLLE rv r M r - - - gum -

T o sklicko vygvoren(iv dialégovom okne Slide identification

: (Identifikacia sklicka)

(pozrite si Cast’' 6.8 - Improvizované sklicko a vytvorenie
pripadu)

2. D000404 Svetlosiva:

"CD10

MG F D *— "H2(20} sklicko LIS
(pozrite si Cast’ 11 - Integracny balik LIS (na BOND riadiacom
zariadeni)).

Na sklickach su zobrazené aj nasledujlce symboly:

3. H0000405 = Znamienko minus:
*CDfD
"HE F B " H220) sklicko s negativnou vzorkou tkaniva (pozrite krok 4 v Casti

6.5.2 - Vytvorenie sklicka)

4. 00000406 + Znamienko plus:
*CDiD
THCE D " HIE sklicko s pozitivnou vzorkou tkaniva (pozrite krok 4 v Casti

6.5.2 - Vytvorenie sklicka)

1. 00000407 P Cervené P:
“CD1D
THCF "D " THZ(ZN) skli¢ko s prioritou systému LIS (pozrite si Cast’

11.2.5 - Prioritné sklicka)

B. 0000403 =z Vzorovy Stitok:
“Co10 =t
[ =Y v, 7 v v ’
THCF D ' *HIE0) =3 stitok sklicka bol vytlaceny
[

Dvojitym kliknutim na sklicko otvorite dialdgové okno Slide properties (Vlastnosti sklicka). Kliknutim
pravym tlac¢idlom mysi odstranite sklicko alebo pren vytlacite stitok.
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6.5.2 Vytvorenie sklicka

Ak chcete vytvorit’ sklicka pre teranostické systémy Leica, postupujte podl'a pokynov dodanych so
systémami.

Vytvorenie nového sklicka:

1. Vzozname pripadov kliknite na pripad.
2. Kliknutim na polozku Add slide (Pridat’ sklicko) zobrazte dialdgové okno Add slide (Pridanie

skli¢ka).
Add slide
Edward, A. Slide comments
Case ID: . .
Tissue type: Dispense volume:
3688 P P
Doctor: «  Testtissue 100 pL
Smith Negative tissue ' 150 pL
Slide ID: o
Positive tissue
Case N°:
53 Staining mode:

Case comments: Single - Routine -

Date created:

Single
04-Sep-13 7:53:56 AM
Process: +) IHC ISH
Marker: *CD5 (4C7) -
Protocols
Staining: *IHC Protocol F -
Preparation: *Dewax n
HIER: *HIER 20 min with ER2 | - |
Enzyme: *o-- -

Add slide Close

Obrazok 6-3: Dialégové okno Add slide (Pridanie sklicka)

Nové sklicko je automaticky oCislované s jedinecnym identifikatorom sklicka, to sa vSak
nezobrazi, kym sa sklicko neuloZi po kliknuti na polozku Add slide (Pridat’ sklicko) v dialdgovom
okne.

3. Ak chcete, pridajte komentar ku sklicku.
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4. Vyberte typ tkaniva (testovacie tkanivo, negativne tkanivo, pozitivne tkanivo) kliknutim na jedno z
prepinacich tlacidiel v skupine Tissue type (Typ tkaniva).
Pozrite si Cast’ 6.2.1 - Kontrolna vzorka tkaniva pre vSeobecnejsie informacie o kontrolnych vzorkach
Cast’ 14.3.2 - Kontrolné vzorky tkaniv.

5. Ak je to potrebné, zmente davkovaci objem pre sklicko
(pozrite si Cast’ 6.5.8 - Objemy davkovania a pozicia tkaniv na sklickach).

6. Vyberte rezim farbenia.

« V prvom poli vyberte polozku Single (Jednoduché) (predvolené), ak sa pouZije jednoduché
farbenie, pripadne Sequential DS (Sekvencné dvojité farbenie) alebo Parallel DS
(Paralelné dvojité farbenie) pre sklicko s dvojitym farbenim (pozrite si ¢ast' 7.1.1 - Metddy
farbenia).

« Vyberte polozku Routine (Rutinné) (predvolené) v druhom poli (polozku Oracle vyberte len v
pripade, Ze je to uvedené v pokynoch pre systém Bond™ Oracle™ HER2 IHC).

7. Vyberte postup farbenia (IHC alebo ISH).

8. Vyberte primarnu protilatku alebo sondu z rozbal'ovaceho zoznamu Marker (Znackovac) v zalozke
Single (Jednoduché), ak je vybrané jednoduché farbenie, alebo v zalozke First (Prvé) pri
sekven¢nom dvojitom farbeni. Ak je zvolené paralelné dvojité farbenie, vyberte znackovac v zalozke
Parallel DS (Paralelné dvojité farbenie).

Ak chcete spustit’ negativnu kontrolni reagenciu IHC, vyberte bud’ predvolent negativnu reagenciu
*Negative (Negativne) alebo negativnu reagenciu, ktoru ste vytvorili (precitajte si cast’
14.3.3 - Negativna kontrolna reagencia pre IHC).

Ak chcete spustit’ negativnu kontrolnl reagenciu ISH, vyberte *RNA Negative Control Probe (RNA
negativna kontrolna sonda) alebo *DNA Negative Control (DNA negativna kontrola).

Ak chcete spustit’ pozitivnu kontrolni reagenciu ISH, vyberte *RNA Positive Control Probe (RNA
pozitivna kontrolna sonda) alebo *DNA Positive Control Probe (DNA negativna kontrolna sonda).

6 Ak chcete pridat’ alebo odstranit’ polozky z rozbal'ovacieho zoznamu Marker (Znackovac), vyberte
alebo zruste vyber pol'a Preferred (Preferované) pre reagenciu na obrazovke softvéru Reagent
Setup (Nastavenie reagencie). Pozrite si Cast’ 8.2.1 - Pridanie alebo Uprava reagencie pre viac
informacii.

9. Vyberte vhodny protokol pre kazdu fazu spracovania.
Ak vyberiete primarnu protilatku alebo sondu, softvér zada predvolené protokoly. Skontroluite, Ci st
pre kazdu fazu nastavené spravne protokoly a v pripade potreby vyberte novy protokol z prislusného
rozbal'ovacieho zoznamu. Vyberte *- - - -, ak sa v konkrétnej faze nevyzaduje protokol.

Predvolené protokoly sa nastavuju na obrazovke Reagent Setup (Nastavenie reagencie). Precitajte
si Cast’ 8.2.1 - Pridanie alebo Uprava reagencie.

6 Ak chcete pridat’ alebo odstranit’ polozky z rozbal'ovacieho zoznamu Protocol (Protokol), vyberte
alebo zruste vyber pol'a Preferred (Preferované) pre protokol na obrazovke Protocol setup
(Nastavenie protokolu). Pozrite si ¢ast’ 7.2.1 - Podrobnosti protokolu pre viac informacii.

10. Ak pouzivate sekvencné dvojité farbenie, kliknite na zalozku Second (Druhé) a vyberte druhy
znackovac.

Pokial’ ide o prvy znackovac, skontrolujte predvolené protokoly a podl'a potreby ich zmerite.
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11.Kliknite na moznost’' Add slide (Pridat’ sklicko).

Polozka Add slide (Pridat’ sklicko) prida sklicko s idajmi aktualne zobrazenymi v dialdgovom okne
Add slide (Pridat’ sklicko) a potom ponecha dialégové okno otvorené. To ulahcuje rychle pridanie
viacerych sklicok pre vybrany pripad.

12.Kliknite na polozku Close (Zatvorit") po dokonceni pridavania sklicok pre tento pripad.
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6.5.3 Kopirovanie sklicka

ﬁ Sklicko nemozno skopirovat, ak odkazuje na odstraneny protokol.

Kopirovanie existujlceho sklicka:

1. Dvakrat kliknite na sklicko, ktoré chcete skopirovat, a otvorte dialogové okno Slide properties
(Vlastnosti sklicka).

2. Kliknite na polozku Copy slide (Kopirovat' sklicko).
Dialdgové okno sa zmeni na okno Add slide (Pridanie sklicka) s tlacidlom Add slide (Pridat’ sklicko).

2. Skontrolujte Udaje sklicka a podl'a potreby ich upravte.
3. Kliknite na moznost’ Add slide (Pridat’ sklicko).

Nové sklicko vratane akychkol'vek komentarov sa prida do rovnakého pripadu ako skopirované sklicko.

6.5.4 Upravy sklicka

Ak chcete upravit’ podrobnosti o sklicku na obrazovke Slide setup (Nastavenie sklicka), dvakrat nan kliknite
a otvorite dialégové okno Slide properties (Vlastnosti sklicka). Zmerite podrobnosti podla popisu v Casti
6.5.2 - Vytvorenie sklicka.

Ak upravite podrobnosti o sklicku, pre ktoré uz bol Stitok vytlaceny, pred spracovanim sklicka stitok znova
vytlacte.

6.5.5 Odstranenie sklicka

Ak chcete sklicko odstranit’ zo zoznamu skliCok, kliknite nan pravym tlacidlom mysi v zozname sklicok na
obrazovke Slide setup (Nastavenie sklicka) a potom vyberte vo vedl'ajSej ponuke polozku Delete slide
(Odstranit’ sklicko). Vybrané sklicko mozete odstranit’ aj pomocou klavesu Delete (Odstranit').

6.5.6 Manualna identifikacia sklicka

Akakol'vek sklicko v systéme BOND je mozné kedykol'vek identifikovat'. Kliknite na ikonu Search S
(Vyhl'adavanie) na paneli funkcii a otvorite dialégové okno Manual ID entry (Manualne zadanie A
identifikatora).

Manual ID entry
Select search mode:
o Automatic Slide Reagent package

Erler tha shde o reagent 1D, (The slide 1D is caze sansilive)
Chek Validate when comphaled.

Obrazok 6-4: Dialdgové okno pre manualne zadanie identifikatora

Pri sklickach so stitkami s jednorozmernymi alebo dvojrozmernymi ciarovymi kddmi, napriklad tymi, ktoré
vytlaci systém BOND, nasnimaijte stitok a pre dané sklicko otvorite dialdgové okno Slide properties
(Vlastnosti sklicka). Alebo manualne zadaijte 8-ciferny Ciselny identifikator vratane pociatocnych nul a potom
kliknite na polozku Validate (Overit).
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V pripade sklicok s alfanumerickymi identifikatormi zadajte do pol'a Stvormiestny identifikator sklicka (prvé
Styri znaky identifikatora Stitka) a potom kliknite na tlacidlo Validate (Overit').

6.5.7 Pridanie panela sklicok

Panel je preddefinovana stprava znackovacov s pridruzenymi typmi tkaniv. Pomocou panelov mézete rychlo
pridat’ niekol’ko skli¢ok so znackovacmi, ktoré sa bezne pouZivaju spolocne, pozrite si Cast’ 8.4 - Obrazovka

panela reagencii.

Ak chcete pridat’ panel sklicok do pripadu, postupujte nasledovne z obrazovky Slide setup (Nastavenie
sklicok):
1. Kliknite na polozku Add panel (Pridat’ panel). Otvori sa dialdgové okno Add tests from panel
(Pridat’ testy z panela).
2. Vrozbal'ovacom zozname zvolte panel. Zobrazia sa sklicka v paneli.

3. Ak je to potrebné, niektoré zo sklicok vylucte zrusenim zaciarknutia poli¢ok a potom kliknite na
tlacidlo OK.

Systém BOND prida sklicka do pripadu.

« Pre ISH sklicka sa davkovaci objem automaticky nastavi na 150 .
« Pre IHC sklicka je davkovaci objem nastaveny na predvolend hodnotu pripadu.
« Pre vSetky sklicka je pripravny protokol nastaveny na predvolené nastavenie pripadu.

6 Panely sa daju pouzit’ na pridanie skli¢ok v rezimoch farbenia Single (Jednoduché) alebo Parallel DS
(Paralelné dvojité nanasanie), ale nie Sequential DS (Sekvencné dvojité nanasanie).

6.5.8 Objemy davkovania a pozicia tkaniv na sklickach

Softvér BOND ma dve nastavenia objemu davkovania, nastavené pre kazdé sklicko v dialdgovom okne Add
slide (Pridat’ sklicko) (pozrite si Cast’ 6.5.2 - Vytvorenie sklicka). Nastavenie 100 pl je mozné pouzit’ iba pre
sklicka IHC na module spracovania BOND-MAX — vSetky sklicka spracované v systéme BOND-III a vSetky
sklicka ISH (na oboch typoch modulov spracovania) musia pouZivat’ nastavenie 150 pl.

Nastavenie objemu davkovania uréuje poziciu reagencie, do ktorej sa davkuje na sklicko, ako aj vydavany
objem:

« Predavky 100 pl st krycie sklicka Covertile stiahnuté spat’ priblizne do polovice sklicka a nasavacia
sonda dodava protilatku na horn( stranu krycich skli¢ok Covertile (priblizne do polovice sklicka).
« Predavky 150 pl krycie sklicka Covertile pokryvaju vacsiu ¢ast’ podloZnych sklicok. Reagencia je opat’

.....

reagenciu.

Rozdiel v oblastiach podloZnych sklicok, ktoré dostanl reagenciu, znamena, Ze je dolezité spravne umiestnit’
tkanivo. Pre davky 100 pl je obvykle mozné farbenie iba jednej vzorky a mala by sa umiestnit’ na dolnu
polovicu sklicka (mimo stitok). Pre davky 150 pl sa dve vzorky tkaniva I'ahsie zmestia na podlozné sklicka,
alebo ak sa pouzije iba jedna, mala by sa umiestnit’ do stredu sklicka. uzitkové plochy sklicka pre rézne
nastavenia objemu davkovania st uvedené na Obrdzok 6-5. Sklicka Leica BOND Plus su oznacené tak, aby
zobrazovali oblasti, na ktoré sa ma tkanivo umiestnit’.
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100 pl

Uzitkova
plocha

Obrazok 6-5: Srafované oblasti ukazujt, kde mdze byt tkanivo umiestnené na sklicka s réznymi objemami
davkovania.
Zobrazené bodky oznacujlice polohu st na sklickach Leica BOND Plus (pozrite si ¢ast’ 2.6.1 - Sklicka).

Modul spracovania BOND davkuje iba v 150 pl pozicii — ak st naloZené sklicka s objemom davkovania 100
ul, nebude ich mozné spracovat.

Pre sklicka IHC na moduloch BOND-MAX a BOND-III st objemy davkovanej protilatky uvedené v dialégovom
okne Add slide (Pridat’ sklicko) — 100 pl alebo 150 pl. Pre sklicka ISH (pre oba nastroje) je zavedené
nastavenie 150 pl a moduly spracovania pouzivaju pozicie 150 pl krycich sklicok Covertile a sondy. Systém
BOND vs$ak davkuje viac ako 150 pl sondy:

« pre sondy RNA systém BOND davkuje 220 pl v dvoch krokoch — 150 pla 70 pl,
« pre sondy RNA systém BOND davkuje 240 pl v dvoch krokoch — 150 pla 90 pl.

V zavislosti od protokolu sa pri premyvani a d'alSich krokoch pouziju odlisné objemy.
Predvolené nastavenie objemu davkovania

Pre IHC na systéme BOND-MAX je mozné objem davkovania (150 pl alebo 100 pl) nastavit’ pre kazdé
jednotlivé sklicko, avsak softvér BOND umoznuje konfigurovat’ dve Urovne predvolenych nastaveni. Mozete
nastavit’ predvolent hodnotu pre cely systém (pozrite si ¢ast’ 10.5.2 - Nastavenia pripadu a sklicka). Toto
nastavenie je mozné prepisat’ pre jednotlivé pripady s predvolenymi hodnotami pripadov nastavenymi v
dialdgovom okne Add slide (Pridat’ sklicko) (pozrite si Cast’ Pridanie pripadu (Sekcia 6.3.3 na strane 116)).
Nakoniec je mozZné nastavit’ objem davkovania pre jednotlivé sklicka v dialdgovom okne Add slide (Pridat’
sklicko) (pozrite si Cast’ 6.5.2 - Vytvorenie sklicka).

VSetky sklicka musia mat’ rovnaky objem davkovania, ktory sa ma spracovat’ spolu v tom istom cykle (pozrite
si Cast’ 6.9 - Kompatibilita skli¢ok).
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6.6 Oznacovanie sklicok

VSetky sklicka, ktoré su farbené v systéme BOND, musia byt oznacené, aby ich softvér dokazal identifikovat’
a nasledne pre ne spustit’ spravne protokoly. VSetky stitky sklicok vytvorené v systéme BOND maju
identifikator Stitka (uvedeny v alfanumerickych znakoch alebo ako 1-rozmerny alebo 2-rozmerny Ciarovy
kdd), ktory sa pouziva na automatickd identifikaciu skli¢ok na moduloch spracovania. Stitky vytvorené v
systéme LIS (s identifikatormi s 1-rozmernym alebo 2-rozmernym ciarovym kédom) sa daju tiez automaticky
identifikovat'. Na Stitky skli¢ok by sa vSak vzdy mali uvadzat’ dodatocné informdacie Citatelné ¢lovekom, aby
sa dali sklicka identifikovat’, ak identifikatory Stitkov nemozno automaticky identifikovat’, napriklad ak su
rozmazané (pozrite si ¢ast’ 10.3 - étitky).

Stitky sa musia nalepit’ na skli¢ka skor, ako sa vlozia do pristroja. Dajte pozor, aby boli étitky spravne
pripevnené, aby mohol snimac identifikatorov efektivne skenovat’ (pre 1-rozmerné alebo 2-rozmerné
Ciarové kody) alebo snimat’ (pre alfanumerické identifikatory a pri niektorych nastaveniach Ciarové kody)
identifikatory Stitkov.

Na pouzitie so znackovacom stitkov BOND musite pouzit’ znackovac sklicok dodavany spolocnostou Leica
Biosystems.

« 6.6.1 - Tlac Stitkov a nalepenie na sklicka
« 6.6.2 - Identifikatory skliCok a identifikatory Stitkov

6.6.1 Tlac stitkov a nalepenie na sklicka

6 Ak chcete vytlacit’ stitok pre jedno sklicko, kliknite pravym tlacidlom mysi na sklicko a potom vyberte
polozku Print label (Vytlacit' stitok). V tomto pripade sa nezobrazi dialégové okno Print slide
labels (Tlac stitkov sklicok). V systéme BOND-ADVANCE, ktory obsahuje definované subory, sa na
vytlacenie Stitku pouzije predvoleny znackovac sklicok. V opacnom pripade sa pouzije prvy znackovac
v zozname (pozrite si ¢ast’ 10.6.3 - Znackovace skli¢ok).

1. Po nastaveni vsetkych sklicok kliknite na polozku Print labels (Vytlacit' Stitky) na obrazovke Slide
setup (Nastavenie sklicka).

2. Vyberte, i cheete tlacit’ stitky sklicok pre:
« All slide labels not yet printed (VSetky eSte nevytlacené stity sklicok) — sklicka vo vSetkych
pripadoch, pre ktoré neboli vytlacené stitky,

« All slide labels not yet printed for current case (VSetky este nevytlacené stity sklicok pre tento
pripad) — sklicka v aktualnom pripade, pre ktoré neboli vytlacené stitky,

« Current case (Aktualny pripad) — vSetky sklicka pre aktualne vybrany pripad vratane tych,
ktoré boli predtym vytlaCené,

6 Stitky sklicok st vytlatené v poradi, v akom boli ich pripady vytvorené, a v rdmci kazdého pripadu v
poradi, v akom boli vytvorené sklicka.

3. Vyberte stitok sklicka, ktory chcete pouzit'.
(Nastavte predvoleny znackovac v klientovi spravy na obrazovke Hardware (Hardvér), pozrite si
Cast’ 10.6.2 - Subory.)

4. Kliknite na polozku Print (Tlacit).
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Ak prebieha tlac stitkov, v 'avej dolnej Casti obrazovky Slide setup
(Nastavenie sklicka) sa zobrazi blikajlca ikona.

5. Uistite sa, Ze matna oblast’ sklicka, na ktoru sa bude Stitok naliepat’, je Gplne sucha (utretie obriskom
nestaci), potom nalepte stitok s identifikatorom sklicka rovnobezne s koncom sklicka.

6. Stitok by mal smerovat pravou stranou nahor (na rovnakej strane skli¢ka ako tkanivo), ked’ sa skli¢ko
drZi stitkom nahor.
Zarovnaijte stitok v pravom uhle, pretoze modul spracovania nedokaze spravne nasnimat’
nezarovnané stitky.

000055 Spravne: . [] e SE Nespravne: Nespravne:
v o]l Stitok je v Lo omnal  Stitok e  Stitokje
pravom — | presahuje e pokriveny.
/ uhle avo X okraje sklicka. X
vnutri
okrajov
sklicka.

Obrazok 6-6: Umiestnite Stitok do vnutra okrajov sklicka

moze sposobit’, Ze sa stitok sklicka (a sklicko) prilepi na krycie sklicko Covertile alebo

C Umiestnite vSetky Casti Stitka ku vSetkym okrajom sklicka. Odkryty lepkavy povrch
iné zariadenie a poskodi sklicko.

6.6.1.1 Externé odvoskovanie a ziskavanie epitopov

Odvoskovanie a ziskavanie epitopov, ak sa vykonava mimo systému BOND, je najlepsie vykonavat' po
oznaceni sklicok. Tym sa zabrani vysychaniu skli¢ok pri zadavani tdajov sklicok a nastavovani systému
BOND na spustenie pozadovaného protokolu (protokolov) a tieZ sa tym zabrani tazkostiam pri oznacovani
mokrych sklicok po vykonani tychto krokov.

Ak na odvoskovanie mimo nastroja pouzivate xylén, nedotykajte sa Stitka, aby sa tla¢ nerozmazavala. Stitok
moZete tieZ najskor zapecatit’ obalom na Stitok sklicka BOND.

DIhSie nasiaknutie xylénom alebo vystavenie xylénu a/alebo vode moZze znizit' i€innost’ lepidla Stitka s
identifikatorom sklicka. Odporacame, aby stitky neboli ponorené do xylénu alebo vody dlhsie ako desat’
minut. Pri odstrafiovani parafinu z pristroja a dehydratacii pristroja je dolezité udrziavat’ hladinu reagencie
pod stitkom na sklicku.

Nepouzivajte xylén, nahradky xylénu a iné reagencie, ktoré mézu degradovat’ Casti

2 Na pristroje BOND a BOND-III pouzivajte iba roztok na odvoskovanie BOND-MAX.
nastrojov a sposobit’ tnik tekutiny.
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6.6.2 Identifikatory skliCok a identifikatory Stitkov

Systém BOND poskytuje jedinecny identifikator sklicka zakazdym, ked' je vytvorené nové sklicko. Systém
BOND tiez vytvara jedineCny identifikator Stitka zakazdym, ked’ je vytlaceny stitok sklicka.

Identifikator Stitka méZze byt’ nakonfigurovany na Alphanumeric ID (OCR) (alfanumericky identifikator), 1D
Barcode (1-rozmerny Ciarovy kéd) alebo 2D Barcode (2-rozmerny Ciarovy kdd) prostrednictvom klienta
spravy (pozrite si Cast’ 10.5.2 - Nastavenia pripadu a sklicka).

Pre sklicka systému LIS moze byt identifikator definovany systémom LIS a moze to byt’ akakol'vek Ciselna
hodnota (s 8 alebo menej Cislicami).

6.6.2.1 Identifikatory zo Stitku s Ciarovym kodom

Stitky s Ciarovymi koédmi pouzivajl identifikator 4-ASCII znakov, o je jedine¢ny identifikator pre dané
sklicko.

6.6.2.2 Identifikatory z alfanumerickych stitkov

V pripade alfanumerickych Stitkov st prvé styri znaky jedinecny identifikator sklicka ,Slide ID", ktory na
vytlacenom Stitku obsahuje dodatocnu trojmiestnu priponu, ktord pomaha zaistit’ spravnu identifikaciu
sklicka pocas nasnimania.

6.6.2.3 Identifikacia sklicka

Ked' su Stitky umiestnené na sklickach, systém moZze identifikovat’ sklicka v kazdej pozicii v zostavach na
farbenie sklicok (precitajte si ¢ast’ 5.1.5.1 - Automaticka identifikacia sklicok).

Sklicka bez identifikatora alebo s nerozpoznanymi identifikadtormi musia byt’ v systéme manualne
identifikované (precitajte si Cast’ 5.1.5.2 - Manualna identifikacia sklicok v systéme) alebo je potrebné
vytlacit’ Stitok a nalepit’ ho na sklicko, ktoré bude znova nasnimané.

Nakonfigurujte informacie tak, aby sa zobrazovali na Stitkoch sklicok v klientovi spravy na obrazovke Label
configuration (Konfiguracia Stitka) (pozrite si ¢ast’ 10.3 - Stitky).
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6.7

Suhrnna sprava o nastaveni sklicok

V stihrne o nastaveni sklicok st uvedené vsetky sklicka (vo vSetkych pripadoch), ktoré st aktualne
nakonfigurované na obrazovke Slide setup (Nastavenie sklicka). Sklicka st zoskupené podla pripadu s
poskytnutymi idajmi, ako su znackovace a objem davkovania. V dolnej Casti spravy je zoznam vsetkych
reagencii a systémov reagencii podl'a potrieb sklicok v sprave spolu s poctom testov pre kazdé z nich. Pre
nastroje BOND-MAX a BOND-III existuju rozdielne zoznamy.

Sprava je cennou pomockou pri priprave. Pomaha vam zaistit/, aby sklicka vlozené do kazdého zasobnika boli
kompatibilné (pozrite si Cast' 6.9 - Kompatibilita sklicok) a obsahuje reagencie a systémy reagencii, ktoré je

potrebné vlozit'.

Ak chcete vytvorit’ spravu o nastaveni sklicok, kliknite na tlacidlo Slide setup summary (Sihrn o nastaveni

sklicok).

Pre kazdé sklicko sprava obsahuje nasledujlce informacie.

Pole Opis
Slide ID (ID sklicka) Systém BOND priradi ku kazdému sklicku jedinecny identifikator.
Marker (Znackovac) Znackovac (znackovace)

Staining protocol
(Protokol farbenia)

Protokol farbenia.

Preparation (Priprava)

Protokol pripravy (ak existuje)

HIER (Teplom
indukované ziskavanie
epitopov)

Protokol HIER (ak existuje)

Enzyme (Enzym)

Protokol ziskavania enzymom (ak existuje)

Dispense volume
(Objem davkovania)

Objem reagencie, ktory sa ma davkovat’ (pozrite si ¢ast' 6.5.8 - Objemy
davkovania a pozicia tkaniv na sklickach)

Tissue type (Typ
tkaniva)

Testovacie tkanivo, tkanivo pozitivnej kontroly alebo tkanivo negativnej
kontroly

Pre skli¢ka so sekvenénym dvojitym farbenim st dva riadky zobrazené v stipcoch Marker (Zna¢kovac),
Protocols (Protokoly), Dispense volume (Objem davkovania) a Tissue type (Typ tkaniva), zoskupené podla
polozky Slide ID (Identifikator sklicka).

Pozrite si Cast’ 3.7 - Sprava pre d'alSie informacie o okne spravy a moznostiach tlace.
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6.8  Improvizovaneé sklicko a vytvorenie pripadu

V predvolenom nastaveni je systém BOND nakonfigurovany tak, ze nové pripady a sklicka mézu byt’
vytvorené po viozeni podnosu na sklicka do modulu spracovania a nasnimani sklicok.

Prva Cast’ uvedena nizSie uvadza pokyny na vytvorenie takéhoto improvizovaného pripadu a sklicka. Druha
Cast’ popisuje nastavenia moznosti pre alternativne pracovné postupy.

« 6.8.1 - Vytvorenie novych pripadov a/alebo sklicok po nasnimani
« 6.8.2 - Moznosti identifikacie skli¢ok v systéme

6.8.1 Vytvorenie novych pripadov a/alebo skli¢ok po nasnimani

Postupujte podla nizSie uvedeného postupu a po vlozeni a zobrazeni sklicok pridajte informacie o pripadoch
a sklickach (postup je podobny postupu asistovanej identifikacie opisanému v ¢asti 5.1.5.2 - Manudlna
identifikacia skli¢ok v systéme, ale teraz zahffia aj vytvaranie novych pripadov a sklicok).

1. Vlozte sklicka obvyklym spdsobom do modulu spracovania.
Nie je potrebné vytvarat’ pripady alebo sklicka v softvéri BOND ani tlacit’ Stitky, je mozné pouzit’ aj
rucne pisané stitky alebo Stitky tretich stran.

2. Systém nerozpozna sklicka, a preto zobrazi snimky Stitkov.

000
%‘"“ 2 _(.}

Obrazok 6-7: Sklicko nie je automaticky identifikované

Ak sa snimky Stitkov konzistentne nezobrazuju pre konkrétny modul spracovania, moze byt’
nakonfigurovany tak, aby nezachytaval snimky Stitkov sklicok. Kontaktujte oddelenie podpory zakaznika a
zariad'te, aby bolo toto nastavenie prekonfigurované pre dany modul spracovania.
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6. Nastavenie sklicka (na riadiacom zariadeni BOND )

3. Ak chcete spustit’ dialogové okno Slide identification (Identifikacia sklicka), vykonajte jeden z

nasledujlcich postupov:

i. Dvakrat kliknite na snimku sklicka.

ii. Pravym tlacidlom mysi kliknite na snimku a z rozbal'ovacej ponuky vyberte moznost’ Select
manually (Vybrat’ manualne).

Zobrazi sa dialdgové okno Slide identification (Identifikacia sklicka) s dostupnymi tlacidlami New
case (Novy pripad) a New slide (Nové sklicko) (polozky 1 a 2 na Obrazok 6-8).
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Obrazok 6-8: Dialdgové okno identifikacie sklicka so zobrazenim stavu sklicka

ﬁ V niektorych laboratdriach mozu byt’ deaktivované tlacidla New case (Novy pripad) alebo New slide (Nové
sklicko), pozrite si Cast’ 6.8.2 - Moznosti identifikacie skliCok v systéme.

Aktivne sklicko je zvyraznené na podnose na sklicka (polozka 3).

Dialdgové okno obsahuje zvacsenu snimku Stitku (polozka 4), ktora pomaha pri identifikacii sklicka.

Ak chcete vidiet’ eSte vacsie zvacSenie Stitka, podrzte kurzor nad sklickom v pravej table.

Na l'avej table s uvedené vsetky pripady s aktudlnymi sklickami. V predvolenom nastaveni sa
zobrazuju iba pripady so sklickami, pre ktoré boli vytlacené stitky (mozete to zmenit' tak, aby zahfnali
pripady so sklickami, pre ktoré neboli vytlacené stitky, pozrite si Cast’ 6.8.2.2 - Externé Stitky sklicok).

Stredna tabla zobrazuje sklicka nakonfigurované pre pripad vybraty v I'avej table, kde sklicka este
neboli priradené k Ziadnym sklickam zobrazenym na module spracovania. Opét’ plati, Ze v
predvolenom nastaveni sa zobrazuju iba sklicka, pre ktoré boli vytlacené stitky, ale toto nastavenie
moOzete zmenit' tak, aby sa zobrazili vSetky skli¢ka nakonfigurované pre pripad.
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6. Nastavenie sklicka (na riadiacom zariadeni BOND )

0 Uistite sa, Ze ste vybrali spravnu snimku so Stitkom, pretoZze v pripade nespravneho vyberu to méze mat’
vplyv na vase sklicka.

4,

Ak chcete vytvorit’ novy pripad, kliknite na polozku New case (Novy pripad) (polozka 1).
Vytvorte novy pripad pre vybraté sklicko beznym spésobom (precitajte si ast’ 6.3.3 - Pridanie
pripadu).

. Po kliknuti na tlacidlo OK v dialdgovom okne Add slide (Pridat’ sklicko) vyberte novy pripad v

zozname pripadov v dialdgovom okne Slide identification (Identifikacia sklicka).

Ak chcete vytvorit’ nové sklicko pre pripad, ktory ste prave vytvorili, kliknite na polozku New slide
(Nové sklicko) (polozka 2).

Otvori sa dialégové okno Add slide (Pridat’ sklicko).

V softvéri vytvorte beznym sposobom nové sklicko pre fyzické sklicko vybraté v pravej Casti tably
(precitajte si Cast’ 6.5.2 - Vytvorenie sklicka).

Po jeho pridani sa nové sklicko zobrazi v strednej table dialdgového okna (t. j. zatial’ co novy pripad
zostane vybrany v 'avom zozname pripadov).

Na zabezpecenie toho, Ze je stale vybrana spravna snimka stitku, kliknite na polozku Insert (Viozit),
aby zodpovedal novému sklicku v strednej table.

Sklicko bude zo strednej tably odstranené a snimka stitku bude v pravej table nahradena, aby sa
zobrazili systémové Gdaje pre sklicko tak, ako boli zadané pre nové sklicko, ktoré ste prave vytvorili.

Ak sklicka sparujete nespravne, mozete tento krok vratit’ spat’ vyberom sklicka v pravej table a
kliknutim na poloZzku Remove (Odstranit’).

Sklicko sa teraz da spracovat’ obvyklym sp6sobom.
Zopakujte postup vytvarania novych pripadov a skli¢ok pre zostavajlce sklicka v podnose na sklicka.
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6.8.2 Moznosti identifikacie sklicok v systéme

Nastavenia v klientovi spravy mozu povolit’ alebo vynutit' rozne pracovné postupy identifikacie sklicok
jednotlivym povolenim alebo zakazanim moznosti v dialdgovom okne Slide identification (Identifikacia
sklicka).

6.8.2.1 Obmedzenie alebo zakazanie vytvorenia improvizovanych pripadov a sklicok

V predvolenom nastaveni umoznuje systém BOND vlozit’ sklicka, ktoré neboli vytvorené v softvéri BOND
(alebo importované zo systému LIS), a vytvorit’ pripady a sklicka v softvéri po nasnimani sklicok pouzitim
dialégového okna Slide identification (Identifikacia sklicok). Systém mozete volitel'ne nastavit’ tak, aby
zakazal vytvaranie novych pripadov tymto sposobom (ale stale umoznoval vytvaranie novych skli¢ok pre
existujlce pripady) alebo Uplne zakazal vytvaranie sklicok (a pripadov) po nacitani skli¢ok. V zavislosti od
vasho nastavenia moéZe byt vypnuta polozka New case (Novy pripad) alebo obe polozky New case (Novy
pripad) a New slide (Nova sklicko) v dialdgovom okne Slide identification (Identifikacia sklicok) (pozrite
si Obrazok 6-8).

Obmedzte moznosti vytvorenia improvizovanych pripadov a sklicok v klientovi spravy na obrazovke
Laboratory Configuration (Konfiguracia laboratoria) (pozrite si Cast’ 10.5.2 - Nastavenia pripadu
a sklicka).
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6. Nastavenie sklicka (na riadiacom zariadeni BOND )

6.8.2.2 Externé stitky sklicok

Systém BOND moZete nastavit’ tak, aby pred spracovanim vyZadoval (alebo nevyzadoval), aby boli vSetky
sklicka vytlacené systémom BOND. Pre sklicka LIS a sklicka, ktoré nie st LIS, existuji samostatné
nastavenia.

Pre sklicka, ktoré nie su LIS, predvolené nastavenie vyzaduje tla¢ systémom BOND. To znamena, Ze fyzické
sklicka bez stitkov vytlacenych pomocou systému BOND sa automaticky nezhoduju so sklickami vytvorenymi
pre tieto sklicka v softvéri (aj ked' su identifikatory rovnaké). Okrem toho nemézZete sklicka porovnavat’
manualne pomocou dialégového okna Slide identification (Identifikacia sklicka), pretoze sa tu zobrazuju
iba sklicka, ktoré boli vytlacené pomocou systému BOND. V désledku toho laboratdria bez integracie
systémov BOND a LIS, ktoré stitky rucne vypisuju alebo ich tlacia na zariadeniach tretich stran, musia tato
moznost’ vypnut’. Tymto su vSetky sklicka vytvorené v systéme k dispozicii na porovnavanie so sklickami
vloZzenymi do modulu spracovania bez ohl'adu na to, ¢i systém BOND stitky vytlacil alebo nie.

Ak chcete umoznit’ spracovanie sklicok, pre ktoré stitky nevytlacil systém BOND, zruste vyber polozky Force
printing (Vynutena tlac) v systéme BOND na obrazovke klienta spravy Laboratory (Laboratorium)
(pozrite si ¢ast’ 10.5.2 - Nastavenia pripadu a sklicka). (Nie je potrebné zrusit’ vyber polozky Force printing
(Vynuatena tlac) v systéme BOND, len aby ste umoznili vytvaranie improvizovanych pripadov a skli¢ok —
pozrite si Cast’ 6.8.2.1 - Obmedzenie alebo zakazanie vytvorenia improvizovanych pripadov a sklicok.)

Sklicka vytvorené pred zruSenim vyberu Force printing (Vynutena tlac) v systéme BOND nebudu k
dispozicii na spracovanie, kym sa nevytlacia ich stitky, aj ked' sklicka vytvorené po zruseni vyberu tejto
moznosti nebudd musiet’ mat’ Stitky vytlacené.

Pre sklicka LIS predvolené nastavenie nevyzaduje tla¢ systémom BOND. To znamena, Ze sklicka so Stitkami
vytlatenymi v systéme LIS sa m6Zu automaticky zhodovat’ so sklickami v softvéri BOND (importované zo
systému LIS). Alebo, ak nie je mozné vykonat’ automatickd zhodu (ak je napriklad rozmazany stitok sklicka),
moZzete sklicka manualne porovnat’ pomocou dialdgového okna Slide identification (Identifikacia sklicka).
Ak vSak vas pracovny postup obsahuje sklicka vytvorené v systéme LIS, ale chcete vynditit/, aby boli Stitky
vytlacené systémom BOND, aktivujte moznost’' (vyberte polozku Force LIS printing in BOND (VynUtena
tlac v systéme) na obrazovke klienta spravy LIS — pozrite si Cast’ 10.2 - LIS (Laboratérny informacny

systém)).
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6.9 Kompatibilita sklicok

Na to, aby sa kroky v kazdom cykle synchronizovali spésobom, ktory zabezpeci optimalne vysledky pre
vSetky sklicka na podnose, su sklicka kontrolované na kompatibilitu softvérom BOND pocas vkladania
podnosov na sklicka. Nekompatibilné sklicka sa zobrazia na obrazovke System status (Stav systému). Pred
spustenim cyklu musite odstranit’ alebo vymenit’ nekompatibilné sklicka (pozrite si ¢ast' 5.1.4.4 - Oprava
nastavenia nekompatibilného sklicka).

Na to, aby boli bezné sklicka kompatibilné, musia:

« mat’ rovnaky objem davkovania,

« byt vSetky urCené na jednoduché farbenie alebo vSetky na paralelné dvojité farbenie alebo vSetky na
sekvencné dvojité farbenie,

« pouzivat' rovnaky protokol pripravy,
« pouzivat rovnaky protokol farbenia a
« pouzivat’ kompatibilné protokoly predbeznej Upravy a/alebo protokoly denaturacie a hybridizacie ISH.

Pravidla kompatibility protokolov st uvedené v Casti 6.9.1 - Kompatibilita protokolov.

Spravy o nastaveni skli¢ok (6.7 - Suhrnna sprava o nastaveni skli¢ok ) poskytuju niekol'ko pomocnych
informacii, ktoré vam pomozu zaistit’ vioZzenie kompatibilnych sklicok do kazdého podnosu.

6.9.1 Kompatibilita protokolov

Protokoly farbenia a pripravy maju prisne obmedzenia kompatibility, zatial’ ¢o pri protokoloch predbeznej
Upravy teplom a predpripravy enzymom a protokoloch hybridizacie a denaturacie ISH existuje urcity priestor
pre variabilitu. Kompatibilita tychto protokolov zavisi od typu modulu spracovania (BOND-III alebo
BOND-MAX), poctu a trvania krokov protokolu a stavu nastrojov pocas tychto krokov. Protokoly st
kompatibilné, ak su tieto faktory rovnakeé alebo sa liSia sp6sobom, ktory je mozné prispdsobit’ bez
ovplyvnenia kvality farbenia.

Pravidla kompatibility pre vSetky typy protokolov st uvedené nizSie.

6.9.1.1 Protokoly farbenia

Pre kazdé sklicko sa musi pouzit’ rovnaky protokol farbenia. Pre cykly sekvencného dvojitého farbenia sa
musia pouzit’ rovnaké dva protokoly farbenia v rovnakom poradi.

Sklicka IHC a ISH nemozu byt’ kombinované v cykloch jednoduchého farbenia, ale mo6zu byt kombinované v
cykloch sekvencéného dvojitého farbenia.

6.9.1.2 Protokoly pripravy

Pre protokoly dewax (odvoskovanie) a bake and dewax (zahrievanie a odvoskovanie)

1. Rovnaky protokol sa musi pouZit’ pre vSetky sklicka na podnose a
2. Sklicka s protokolom pripravy nemo6zu byt zmiesané so sklickami bez protokolu pripravy.
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6.9.1.3 Protokoly predbeznej Upravy

Sklicka len so ziskavanim pomocou tepla, len so ziskavanim pomocou enzymov, ziskavanim pomocou tepla a
ziskavanim pomocou enzymov a bez ziskavania epitopov mozu byt’ vSetky spustené spolocne. Sklicka, ktoré
nedostavaju stcasnu predbezntl Upravu, su hydratované, zatial’ Co protokol bezi na ostatnych sklickach
(teplom indukované ziskavanie vzdy predchadza enzymom indukovanému ziskavaniu).

Podobne s kompatibilné vsetky kombinacie skli¢ok s ISH denaturaciou a hybridizaciou a bez nej.

Nasledujuce oddiely uvadzaju podmienky pre kompatibilitu protokolov predbeznej Gpravy s protokolmi
rovnakého typu predbeznej Upravy.

Predbezna Uprava teplom

1. Protokoly predbeznej Gpravy teplom si kompatibilné, ak maju:

i. rovnaky pocet krokov a
ii. rovnaké Casy inkubacie pre kazdy krok, s vynimkou krokov zahrievania.

Pri sibeznych krokoch zahrievania sa pre vSetky sklicka pouZzije najdihSia doba nastavena pre
dany krok. Sklicka s kratSou nastavenou dobou trvania sa zahrievaju len po nakonfigurovanu
dobu, po ktorej sa vypne napajanie ohrievaca sklicok.

2. Protokoly vyuzivajuce roztoky na ziskavanie epitopov 1 a 2 sa v cykloch m6zu kombinovat'.

3. Sklicka vyuzivajuce predbeznu Upravu teplom sa mézu prevadzkovat’ v podnosoch so sklickami, ktoré
nevyuzivaji predbeznu Upravu teplom. Sklicka, ktoré nie st oSetrené predbeznou Upravou, sa
hydratuju roztokom na ziskavanie epitopov pri teplote okolia, zatial ¢o sa spracuivaju ostatné sklicka.

Predpriprava enzymu

1. Protokoly predpripravy enzymu su kompatibilné, ak maju:

i. rovnaky pocet krokov a
ii. rovnaké Casy inkubacie pre kazdy krok.

2. Vjednom cykle je mozné aplikovat’ az 2 typy enzymov.

3. Sklicka vyuzivajlce predpripravu enzymom sa mézu prevadzkovat' v podnosoch so sklickami, ktoré
nevyuzivaju predpripravu enzymom. Sklicka, ktoré nie st oSetrené predpripravou enzymom, sa
hydratuju pri teplote okolia, zatial’ ¢o sa spracivaju ostatné sklicka.

6.9.1.4 Denaturacia ISH

Protokoly denaturacie st kompatibilné, ak maju rovnaké ¢asy inkubacie. Inkubacné teploty sa mozu lisit'.

6.9.1.5 Hybridizacia ISH

Protokoly hybridizacie si kompatibilné, ak maju rovnakeé casy inkubacie. Inkubacné teploty sa mozu lisit'.

Pouzivatel'ska prirucka systému BOND 6.0 (NIE pre USA a Cinu) Rev AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 139



6. Nastavenie sklicka (na riadiacom zariadeni BOND )

Tato strana je umyselne ponechana prazdna.
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/. Protokoly (na riadiacom
zariadeni BOND )

V softvéri BOND predstavuju protokoly sériu krokov vykonanych na farbenie vzoriek tkaniva.

Vas systém BOND je dodavany so stpravou preddefinovanych protokolov Leica Biosystems, ktoré nemozno
upravovat’ alebo odstranit’. Preddefinované protokoly boli dokladne testované a validované spoloc¢nost'ou
Leica Biosystems. Vie sa o nich, Ze pri spravnom pouziti prinasaju vynikajuce vysledky farbenia. M6Zete si
vSak vytvorit’ vlastné protokoly skopirovanim a Upravou existujlcich protokolov.

upravite, preberate zodpovednost’ vy. Moznost’ vytvorit’ a uloZit’ protokol neznamena, ze je

f Za testovanie a overenie vSetkych pouzivatel'skych protokolov, ktoré vytvorite alebo
vhodny pre zamysl'anu Glohu.

Tato kapitola ma nasledujlce Casti:

« 7.1-Typy protokolov

« 7.2 -0Obrazovka nastavenia protokolu

« 7.3 - Vytvorenie novych protokolov

« 7.4 - Upravy pouzivatel'skych protokolov
« 7.5 -Spravy protokolu

« 7.6 - Preddefinované protokoly
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7.1 Typy protokolov

VSetky protokoly v systéme BOND maiju ,typ" podla konkrétnych funkcii, ktoré maju vykonavat'. Napriklad
protokoly predbezného farbenia HIER su jednym typom, protokoly IHC so sekvencnym dvojitym farbenim su
iny typ.
« Typ protokolu nie je mozné zmenit'.
« Ak chcete vytvorit’' novy protokol, musite skopirovat’ existujlci protokol typu, v ktorom ma byt’ novy
protokol. Kroky protokolu mozete potom podla potreby upravovat'.

Typicky sa v kazdom spracovani uskutocriuje mnozstvo protokolov roznych typov, aby sa pripravili sklicka,
aplikovali sa znacky a potom sa aplikoval chromogén. Tieto sekvencie a protokoly, ktoré pouZzivaju, typicky
vyzaduju modifikaciu pre dvojité farbenie.

o 7.1.1 - Metddy farbenia

« 7.1.2 - Sekvencie protokolu

7.1.1 Metddy farbenia

Dvojité farbenie je aplikacia dvoch r6znych znackovacov a chromogénov na jedno sklicko. Systém BOND ma
dve metddy dvojitého farbenia: sekvencné dvojité farbenie — aplikuje dva znackovace, jeden po druhom, do
samostatnych protokolov farbenia, paralelné dvojité farbenie — aplikuje dva znackovace zmiesané v
+kokteile" v protokole jednoduchého farbenia.

Pri tvoreni a Uprave protokolu sa jednoduché farbenie povaZuje za Specialny pripad sekvencného dvojitého
farbenia.

Kazdy protokol farbenia ma ,metddu farbenia“, ktora oznacuje jeho tlohu vzhl'adom na dvojité alebo
jednoduché farbenie. Protokoly typu ,.sekvencné dvojité farbenie™ maju tri moznosti v ramci ,,metod
farbenia™:

« Single (Jednoduché) — na pouzitie samostatne, na farbenie jedného znackovaca,
« First (Prvé) — na poufitie ako prvy protokol v sekvencnom dvojitom farbeni,
« Second (Druhé) — na pouzitie ako druhy protokol v sekvenénom dvojitom farbeni.

Vsetky preddefinované protokoly sekvencného dvojitého farbenia maju metddu farbenia ,,Single™
(Jednoduché), ktord nie je mozné zmenit'. Metdda farbenia protokolov sekvencného dvoijitého farbenia,
ktoré vytvoril pouzivatel, sa vsak moze zmenit’ na ktorukol'vek z moznosti alebo viac moznosti. Napriklad
pouzivatel'sky protokol méze byt’ nakonfigurovany tak, aby sa pouZival niekedy jednotlivo a niekedy ako
prvy protokol v dvojitom farbeni.

Protokoly typu ,paralelné dvojité farbenie* maju iba jednu moznost’ metddy farbenia ,,Parallel DS".

V pripade paralelnych dvojitych farbeni, ak nie je k dispozicii vhodny preddefinovany protokol paralelného
dvoijitého farbenia na pouzitie alebo kopirovanie, upravte protokol jednoduchého farbenia tak, aby
obsahoval druhy chromogén a akékol'vek d'alSie pomocné reagencie. Dodatocné reagencie je mozné naplnit’
do otvorenych nadob.
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Typy protokolov a metddy farbenia st uvedené v nasledujlcej tabulke:

Type (Typ) Metoda farbenia Opis
Farbenie Farbenie IHC Jednoduché Protokol na detekciu jednej
, rotilatky pre jednoduché farbenie.
Jednoduché a P yPre)
sekvenéné dvojité Prvé Protokol na detekciu prvej
farbenie protilatky v sekvenénom dvojitom
farbeni.

Druhé Protokol na detekciu druhej
protilatky v sekvenénom dvojitom
farbeni.

Farbenie IHC Paralelné dvoijité Protokol na detekciu protilatok
, s farbenie v koktaile v paralelnom dvojitom

Paralelné dvojité . ,

, arbeni.
farbenie
Detekcia ISH Jednoduché Protokol na detekciu jednej sondy

. re jednoduché farbenie.

Jednoduché a Pre)
sekven&né dvojité Prvé Protokol na detekciu prvej sondy v
farbenie sekvencnom dvojitom farbeni.

Druhé Protokol na detekciu druhej sondy
v sekvencnom dvojitom farbeni.

Detekcia ISH Paralelné dvoijité Protokol na detekciu koktejlovych
, o, farbenie sond v paralelnom dvojitom farbeni
Paralelné dvojite .y : . L
X (v sucCasnosti v tejto kategorii nie
farbenie .y
su ziadne protokoly).
Predbezné Preparation (Priprava) | — Odvoskovanie alebo zahrievanie
farbenie sklicka (pre adhéziu tkaniva),
potom odvoskovanie tkaniva
BOND-IIT a
BOND-MAX Predbezna Uprava - Ziskavanie epitopov pomocou tepla

teplom

Predpriprava enzymu

Ziskavanie epitopov pomocou
enzymov

Denaturacia ISH

Denaturacné protokoly pre DNA
ISH

Hybridizacia ISH

Hybridizacné protokoly pre ISH
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7.1.2 Sekvencie protokolu

Zvycajne je pre kazdé sklicko pouzita sekvencia protokolu r6zneho typu. To zavisi od vyberu protokolov
pripravy, ziskavania epitopov, denaturacie, hybridizacie a farbenia podl'a vhodnosti pre tkanivo, znackovac a
vSeobecné laboratdrne postupy. Tieto sekvencie je mozné nastavit’ pre kazdé sklicko jednotlivo pri vytvarani
sklicka (pozrite si Cast’ 6.5.2 - Vytvorenie sklicka), avSak softvér BOND vam tiez umozruje nastavit’
predvolené protokoly na urychlenie vytvorenia snimky, ked’ nie st potrebné Specialne protokoly:

« Standardny protokol pripravy (napr. *Dewax) je nastaveny pre celyBOND systém v klientovi spravy
(pozrite si Cast’ 10.5.2 - Nastavenia pripadu a sklicka

« predvolené hodnoty pre vSetky ostatné typy protokolov st stanovené pre kazdy znackovac, z
obrazovky Reagent Setup (Nastavenie reagencie) (pozrite si Cast’ 8.2.1 - Pridanie alebo Uprava

reagencie).

Nastavte vhodné predvolené protokoly tak, aby ste minimalizovali ¢as potrebny na pripravu jednotlivych
sklicok. V pripade potreby mozete pri vytvarani skliCok zmenit’ protokoly pre jednotlivé sklicka.

Poradie, v ktorom sa spUst'aji protokoly v sekvencii, automaticky nastavuje softvér BOND a je toto poradie
uvedené v nasledujlcej tabul’ke. Davkovanie a odstrafovanie sond nie je zahrnuté v ziadnom protokole, k
tomu tiez dochadza automaticky.

Poradie Protokol (alebo sonda) IHC Poznamka
alebo
ISH
1 Preparation (Priprava) Obidva | Volitené odstranenie vosku v systéme v
ramci pripravy na chémiu.
2 HIER (Teplom indukované Obidva | Pre vacsinu skli¢ok sa pouziva bud’
ziskavanie epitopov) protokol HIER, alebo EIER, niekedy vSak
(teplom indukované ziskavanie oba alebo Ziadny.
epitopov)
3 EIER Obidva

(enzymom indukované
ziskavanie epitopov)

4 Aplikacia sondy ISH | Nevybera siju pouZivatel, v tomto pripade
systém BOND automaticky obsahuje
prislusny protokol.

5 Denaturacia ISH | Denaturacny protokol pre sondy DNA.

Sondy DNA by mali vzdy pouzivat/
denaturaciu.

Hybridizacia ISH | Pozadovany protokol hybridizacie pre ISH.

Odstranenie sondy ISH | Nevybera siju pouZivatel, v tomto pripade
systém BOND automaticky obsahuje
prislusny protokol.

8 Farbenie Obidva | Pozadovany protokol na aplikaciu
chromogénu a suvisiacich reagencii.

V tomto protokole st obsiahnuté primarne
IHC.
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Protokoly vybrané pre protokolové sekvencie mozu byt preddefinované alebo si mézete vytvorit' viastné
protokoly a vybrat' ich (pozrite si Chapter 7.3 - Vytvorenie novych protokolov).

7.1.2.1 Protokoly a sekvencie protokolov pre sekvencné dvoiité farbenie

Sekvencné dvojité farbenie v podstate spusti dve sekvencie protokolu jednoduchého farbenia, jeden po
druhom. M6ze ist’ o dve sekvencie IHC, dve sekvencie ISH alebo po jednej z kazdej v 'ubovol'nom poradi.
Prvy znackovac obycajne, ale nie vo vSetkych pripadoch, pouZiva systém BOND Polymer Refine Detection s
DAB chromogénom a druhy znackovac pouziva systém BOND Polymer Refine Red Detection s chromogénom
Fast Red.

Niektoré protokoly v sekvencii aplikujice druhy znackova¢ mozu byt’ Casto vynechané alebo, ak su
obsiahnuté, mali by byt’ modifikované. Kroky v protokoloch farbenia pre prvy a druhy znackovac by sa mali
tiez typicky modifikovat’ (protokoly nevyhnutne vyzaduju urcitd modifikaciu, aby mali prislusni sadu metod
farbenia, pozrite si Cast’ 7.1.1 - Metddy farbenia). NizSie uvadzame niektoré navrhy na modifikaciu protokolu
a sekvencie protokolu pre sekvencné dvoijité farbenie. Vo vSetkych pripadoch by ste mali vykonat’ viastné
testy na overenie vysledkov.

« Protokoly pripravy sa méZu spustat’ iba v sekvencii pre prvy znackovac. Softvér BOND neumoziuje
vyber protokolu pripravy pre druhy znackovac.

« Ziskavanie epitopu sa Casto vyZaduje iba raz pred aplikaciou prvého znackovaca. Ak je potrebné
dalsie vyhl'adavanie pre druhy znackovac, moze byt’ postacujuce kratSie trvanie.

« Hybridizacia sa musi pouzit’ pre oba znackovace pri dvojitom farbeni ISH, avsak pre druhy znackovac
moZze byt vhodné kratsie trvanie, ako trvanie, ktoré by sa pouZilo pre jednoduché farbenie.

« Ak sa vykonava dvojité farbenie dvoma sondami DNA, denaturacia sa ¢asto vyzaduje iba raz, pred
nanesenim prvého znackovaca. Ak sa vyzaduje d'alSia denaturacia pre druhy znackovac, zvycajne
vyzaduje kratSie trvanie.

« Pokial’ ide o protokoly farbenia, najlepsie vysledky sa vo vSeobecnosti dosiahnu, ak sa
hematoxylinovy segment odstrani od konca prvého protokolu a segment peroxidového bloku (ak je
pritomny) sa odstrani od zaciatku druhého protokolu.
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7.2 Obrazovka nastavenia protokolu

Ak chcete pracovat’ s protokolmi, kliknite na ikonu Protocol setup (Nastavenie protokolu) na Protacol setup
paneli funkcii.

Protocol setup m
AIHE Profocol F IHL slamng Biond Polymer Refne HC profmcel [EY 10Spr-13 w
THC Pratocal G THIZ gl Bord Folgmer &7 Rad H promcol Lescy 10-dgr-11 o
"THC Protscad J IHL. giaining Bond Folgmer Redne Red MG protcol Lesca \0ebgre11 -
"THC Prosesd K IHL giaining ChromaPiod 1 Dual KT pralseol Lufea 10-8r:13 o
SHC Proteesl K - 50 Tasi IHC sl ChyomiePhiax 1 Dual [HC praleesl [FTY gl o
GFAF (B2, Ensyreal] IHC slarrig Serd Palymer lafne HE protoeel sl Dleagid o
KL Protoeal ELS IHC slainng Bard Prtymer Define HE promes! powal gty o
1HE Prodeeal F OE5 THLZ ginirersg Bard Polgmer Hedne FIC profocsl ey sl o
Rhagatiag F 1L glaining Band Polgmer Fafdng BIC profocol ey Z-Fagl -
FISH Pazbacol A |5H detection  FISH Spsien prolocod - 30 Tast Lista 108013 -
EH Frotosd & 19H diteetion  Band Polpsir Rafne RMA [5H giotecal [T 10413 L
49H Protoesl B 164 diluetian  Send Patprer Rafing DA (55 proloeal Lisca 10013 o
FESH Protoccl ASES 15H dptectian FISH Spulam prolocol - 30 Tand g -beag 1 o
15H Paplzc ol ASLCER 15H deteston Bard Polgmer Hedne RNA I5H probogol ey T-Augll o
15H Peciacol BOS I5H detection Bond Pofymer Refne DHA 154 protocl ey Zbugrtl W
Prolocol Qroup Protoscal fype: Spning Tl Prolocnd angen Frefumed sious
Rraaing - - A - i - e bavmd -

Obrazok 7-1: Obrazovka Protocol setup (Nastavenie protokolu)

Obrazovka Protocol setup (Nastavenie protokolu) obsahuje tabul’ku, v ktorej st uvedené jednotlivé
protokoly spolu s niektorymi zakladnymi Gdajmi. Preddefinované protokoly maju uveden( hviezdicku (*) ako
prvy znak v nazve a skrateny nazov.

Z tejto tabul’ky mozete vybrat’ protokol pre operacie, ako je kopirovanie, Upravy a generovanie sprav.
K tymto operaciam sa dostanete cez tlacidla nad tabul'kou alebo pravym tlacidlom mysi.

Filtre pod tabul'kou umoznuju nastavit' typ protokolu, ktory sa ma zobrazit'. Mozete si vybrat’ medzi
protokolmi farbenia a predbezného farbenia a d'alej ich upravovat' tak, aby zobrazovali konkrétne typy
protokolov (pozrite si Cast’ 7.1 - Typy protokolov). Okrem toho méZete filtrovat’ metddu farbenia, povod
protokolu a preferovany stav.
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Informacie v zozname protokolov s popisané nizsie:

Nazov

Opis

Moznosti

Protocol name

Uplny nazov protokolu.

Preddefinované (Leica Biosystems)

(Nazov protokoly vZdy zacinaju hviezdickou (*).
protokolu)

Protocol type | Opisuje funkciu protokolu. Pozrite si Cast’ 7.1 - Typy protokolov.
(Typ

protokolu)

Opis Popisuje funkciu a aplikaciu protokolu.

Modified by Oznacuije, kto protokol vytvoril alebo Leica oznacuje preddefinovany protokol
(Upravil) naposledy upravil. Leica Biosystems.

Mod. date Datum vytvorenia alebo poslednej

(Datum Upravy protokolu.

Upravy)

Pref. Zobrazuje preferovany stav protokolu. | Zaciarknuté — toto je preferovany

protokol, ktory je k dispozicii na vyber v
dialégovom okne Add slide (Pridat’
sklicko).

Nie je zaciarknuté — toto nie je
preferovany protokol a nie je k dispozicii
na vyber v dialégovom okne Add slide
(Pridat’ sklicko).
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7.2.1 Podrobnosti protokolu

Ak chcete otvorit’ protokol uvedeny v zozname na obrazovke Protocol setup (Nastavenie protokolu) na
zobrazenie alebo upravenie, dvakrat nan kliknite (alebo ho oznacte a potom kliknite na poloZzku Open
(Otvorit)). Softvér zobrazi dialdgové okno Edit protocol properties (Upravit vlastnosti protokolu) s
podrobnostami protokolu.

Pre preddefinované protokoly spoloCnosti Leica Biosystems je mozné upravovat’ iba preferované nastavenia,
ale ostatné nastavenia je mozné zmenit’ pre pouzivatel'ské protokoly.

Obrazok 7-2: Dialdgové okno Edit protocol properties (Upravit' vlastnosti protokolu) pre pouzivatel'sky
protokol

V dialégovom okne sa zobrazi karta pre kazdy typ modulu spracovania (BOND a BOND-MAX), ktora je
uvedena do prevadzky pre modul (alebo pre obidve karty, ak nie st uvedené do prevadzky). K dispozicii je
tiez tlacidlo Import protocol (Importovat’' protokol), ktoré sa objavi pri vytvarani nového protokolu alebo
pri Uprave pouzivatel'ského protokolu. Pozrite si Cast’ 7.4.4 - Viaceré typy nastrojov a verzie protokolov pre
viac informacii.

Vyberte polozku Show wash steps (Zobrazit’ kroky premyvania) pod tabulkou a zobrazite vSetky kroky
protokolu (vratane krokov premyvania). Zruste vyber, ak chcete skryt’ kroky premyvania.

V dialégovom okne Edit protocol properties (Upravit' vlastnosti protokolu) sa zobrazia nasledujlce
informacie o protokole.

Nazov Cely nazov protokolu.

Abbreviated name  Skrateny nazov protokolu, pouzivany napriklad na Stitkoch skli¢ok.
(Skrateny nazov)

Opis Strucné vyhlasenie opisujlce protokol.

Staining method (Pozrite nizsie)
(Metdda farbenia)
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Protocol type (Typ  Typ oznacuje funkciu protokolu a uréuje pripustné kroky a reagencie.
protokolu)

Preferred detection  Preferovany detekény systém pre tento protokol.

system Toto nastavenie sa nevztahuje na protokoly predbezného farbenia.
(Preferovany

detekény systém)

Tabul'ka pod informaciami o protokole v tomto dialégovom okne obsahuje zoznam jednotlivych krokov
protokolu a jeho vlastnosti (pozrite si Obrazok 7-2). Upravitel'né kroky v pouzivatel'skych protokoloch st
upravené v tejto tabul'ke (pozrite si Cast’ 7.4 - Upravy pouZivatel'skych protokolov).

V tabul'ke st uvedené nasledujlce podrobnosti:

Polozka Opis
Step No. (Krok | Poradie, v ktorom sa vykonaju kroky protokolu.
¢.)
Wash Zaciarknuté, ak je dany krok krokom premyvania.
(Premyvanie)
Reagent Reagencia pouzita v danom kroku.
(Reagencia)
Supplier Dodavatel reagencie. Toto pole nie je mozné upravovat'.
(Dodavatel)
Ambient Zaciarknuté, ak je dany krok pri okolitej teplote.
(Okolita
teplota)

Temperature Zvolena teplota sklicka, ak je ina ako okolita teplota (iba protokoly predbezného
(Teplota) farbenia).

Inc. (min.) Minimalna doba, po ktorl zostane reagencia na sklicku.

7.2.1.1 Metoda farbenia

Protokoly farbenia obsahuju ¢ast’ ,metdda farbenia“. Protokoly jednoduchého a sekvenéného dvojitého
farbenia obsahuju nasledujice moznosti:

. Single (Jednoduchy) — protokol je urceny pre jednotlivé farbenia,
« First (Prvy) — je prvy protokol sekvencného dvojitého farbenia,
« Second (Druhy) - je druhy protokol sekven¢ného dvojitého farbenia.

Protokoly paralelného dvojitého farbenia maju iba jednu moznost’ metddy farbenia: Parallel DS
(Paralelné dvojité farbenie).

Pozrite si Cast’ 7.1.1 - Metddy farbenia pre viac informacii o metddach farbenia.

7.2.1.2 Preferovany stav

V dialégovom okne Add slide (Pridat’ sklicko) su k dispozicii na vyber iba preferované protokoly, preto by sa
mali uprednostiiovat’ protokoly, ktoré chcete pouzit'. Na vykonanie tejto Cinnosti zvol'te zaciarkavacie policko
Preferred (Preferované). Zruste vyber, ak nechcete nastavit’ ako preferované.
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7.3  Vytvorenie novych protokolov

Nové protokoly moZete vytvorit’ kopirovanim existujiceho pouZzivatela alebo protokolov Leica Biosystems.
Ked' kopirujete protokol, typ protokolu zostava nezmeneny a neskor ho uz nie je mozné zmenit'. Ak teda
chcete vytvorit’ novy protokol IHC, musite skopirovat’ existujuci protokol IHC. Pre protokol HIER skopiruijte
existujuci protokol HIER atd'.

Ak chcete skopirovat’ protokol, vyberte ho zo zoznamu na obrazovke Protocol setup (Nastavenie
protokolu) a kliknite na tlacidlo Copy (Kopirovat’). Kdpia zvoleného protokolu sa teraz objavi v dialdgovom
okne New protocol properties (Vlastnosti nového protokolu) pripravena na Upravy.

Novy protokol bude vyzadovat' jedinecny nazov a skrateny nazov, ktory musi spifiat’ véetky pravidla uvedené
v Casti 7.4.3 - Pravidla protokolu. Okrem zmeny nazvu protokolu a skrateného nazvu nemusite menit’ ziadnu
inu Cast’ vasho nového protokolu. MéZete samozrejme zmenit' 'ubovol'ny aspekt protokolu, ako je to opisané
v Casti 7.4 - Upravy pouzivatel'skych protokolov.

Po Uprave kliknite na polozku Save (Ulozit"). Ak protokol vyhovuje pravidlam, zobrazi sa vyzva na potvrdenie
toho, Ze protokol vytvarate na svoje vlastné riziko. Tato sprava pripomina, spolocnost’ Leica Biosystems
nemoze predpovedat’ kvalitu vysledkov Ziadneho protokolu vytvoreného alebo upraveného pouzivatel'om.
Po potvrdeni, Ze chcete pokracovat’, sa zmeny protokolu uloZia.
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7.4 Upravy pouzivatel'skych protokolov

Pouzivatel'ské protokoly méZete menit’ (ale nie protokoly spolo¢nosti Leica Biosystems) v dialdgovom okne
Edit protocol properties (Upravit’ vlastnosti protokolu). Ak chcete upravit’ protokol, oznacte ho v
zozname v okne Protocol setup (Nastavenie protokolu) a kliknite na polozku Open (Otvorit") (alebo
dvakrat kliknite na protokol). Pripadne nakonfigurujte novy protokol skopirovanim existujiceho protokolu
rovnakého typu a jeho Upravou (pozrite si ¢ast’ 7.3 - Vytvorenie novych protokolov).

V protokoloch farbenia je mozné pridat’ a odstranit’ kroky reagencii a nastavit’ nové reagencie a ¢asy
inkubacie. Je mozné pridat’ alebo odstranit’ d'alSie kroky premyvania.

Pocet krokov v protokoloch predbezného farbenia sa neda zmenit, ale teploty a ¢asy inkubacie pre niektoré
kroky mozu byt zmenené. Pozrite si Cast’ 7.4.3 - Pravidla protokolu, kde je uvedeny zoznam povolenych
Uprav.

Ked'Ze po davkovani novej reagencie musia nasledovat’ kroky premyvania, vloZenie nového kroku reagencie
do protokolu farbenia automaticky prida ,,segment" protokolu, ktory pozostava z kroku reagencie a
nasledujlcich troch krokov premyvania.

Ked' upravujete protokol, zmenené alebo nové kroky, ktoré obsahuju vSetky pozadované informacie, maju
na l'avej strane zeleny pruh. Kroky, ktoré vyzaduji d'alSie informacie, maju erveny pruh.

Pocas Uprav mozete zobrazit' vSetky kroky protokolu alebo skryt’ kroky premyvania pomocou tlacidla vol'by
Show wash steps (Zobrazit’ kroky premyvania) pod tabul’kou.

Pre va&inu krokov protokolu nastavte ¢asy inkubacie pod 30 mindt. Casy dihsie ako 30 min(it mozu
spOsobit’ vyschnutie tkaniva. Ak je potrebny dIhsi ¢as inkubacie, duplikuijte krok raz alebo viackrat a rozdel'te
poZzadovanu dobu medzi jednotlivé kroky. Vynimkou su kroky hybridizacie ISH, ktoré st vzdy dihsie ako 30
minut a nikdy by sa nemali delit’ na kratSie kroky.

Moznost’ vytvorit’ a uloZit’ protokol neznamena, Ze je vhodny pre zamysl'ant Glohu. Zodpovednost' za
testovanie a overenie vsetkych protokolov, ktoré vytvorite alebo upravite, preberate vy.

« 7.4.1-Upravy krokov protokolu

o 7.4.2 - Pridanie a odstranenie krokov protokolu

« 7.4.3 - Pravidla protokolu

« 7.4.4 - Viaceré typy nastrojov a verzie protokolov
« 7.4.5 - Odstranovanie protokolov

7.4.1  Upravy krokov protokolu

Postupujte podl'a pokynov nizsie a nakonfigurujte novy protokol v dialdgovom okne New protocol
properties (Vlastnosti nového protokolu) alebo upravte existujuci protokol v dialégovom okne Edit
protocol properties (Upravit’ vlastnosti protokolu). Pozrite si Cast’ 7.4.3 - Pravidla protokolu, aby ste
zabezpedili vytvorenie platného protokolu.

Pri kazdom ulozeni protokolu sa kdpia ulozi do systému. Ked' vytvarate spravu protokolu, musite si jednu z
nich vybrat’ (pozrite si Cast’ 7.5 - Spravy protokolu). Na to, aby ste sa vyhli viacerym, redundantnym verziam
protokolov, protokoly ukladajte az po dokonceni konfiguracie.
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vk W

Pre nové protokoly zadajte nazov protokolu a skrateny nazov.

Volitel'ne zadajte popis protokolu.

Nastavte metddu farbenia v protokoloch farbenia (pozrite si ¢ast' 7.1.1 - Metddy farbenia).

Nastavte stav protokolu Preferred (Preferované) (pozrite si Cast’ 7.2.1.2 - Preferovany stav).

Pre protokoly farbenia vyberte detekcny systém na pouZzitie s protokolom z rozbal'ovacieho zoznamu

Preffered detection system (Preferovany detekény systém).
6. Pridajte alebo odstrante kroky protokolu (pozrite si ¢ast’ 7.4.2 - Pridanie a odstranenie krokov
protokolu), kym nemate pozadovany pocet krokov pre protokol.

7. Upravitel'né parametre mozete zmenit' v novych a existujlcich krokoch protokolu tak, Ze dvakrat
kliknete na parameter, ktory chcete zmenit':

7.4.2

V rozbal'ovacom zozname zvol'te reagenciu.

Poznamka: Vyberte polozku *MARKER (Znackovac) na oznacenie kroku, v ktorom sa
primarna protilatka pouziva v protokoloch IHC. Na premyvacie kroky sa méZe pouzit’
premyvaci roztok *BOND Wash Solution alebo deionizovana voda *Deionized Water.

. Nastavte Cas inkubacie v minGtach a sekundach (mm:ss). Toto je minimalny ¢as, pocas

ktorého sklicko ¢aka pred nasledujtcim krokom. Pozrite krok 9 v Casti 7.4.3 - Pravidla
protokolu pre limity ¢asu inkubacie.

Vo vSeobecnosti plati, Ze v pripade krokov aplikacie reagencie spolocnost’ Leica Biosystems
neodporuca Casy inkubacie dlhsie ako 30 minit. Ak je potrebné dlhsie trvanie, vytvorte
duplicitné kroky na davkovanie tej istej reagencie (pozrite si Cast’ 7.4.2.2 - Duplikované kroky
reagencii).

Nastavte teplotu (pre niektoré kroky v protokoloch predbezného farbenia):

Ak chcete nastavit’ teplotu, ktora nie je okolita, najskor zruste zaCiarknutie parametra
Ambient (Okolita teplota). Potom vyberte prazdny parameter Temeperature (Teplota) a
zadaijte teplotu v stupnoch Celzia ako celé Cislo.

Ak chcete zmenit' teplotu na okolitt teplotu, vyberte a potom zaciarknite parameter Ambient
(Okolita teplota).

Pozrite si krok 8 v Casti 7.4.3 - Pravidla protokolu pre pripustné teplotné rozsahy.

Kliknutim na akykol'vek d'alSi krok potvrdite zmenené parametre.

Pridanie a odstranenie krokov protokolu

Kroky mozete pridat’ a odstranit’ v pouzivatel'skych protokoloch IHC a ISH, ale nie v protokoloch
predbezného farbenia. Kroky pridate alebo odstranite pomocou tlacidiel pod tabul'kou krokov protokolu.
Tlacidla sa prisposobuju aktualnemu kontextu a ich dostupnost’ a funkcie sa liSia v zavislosti od zvoleného

kroku.

Podrobné pokyny najdete v nasledujlcich Castiach:

« 7.4.2.1 - Segmenty reagencii

o 7.4.2.2 - Duplikované kroky reagencii

o 7.4.2.3 - Kroky premyvania
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7.4.2.1 Segmenty reagencii

Pridanie nového segmentu reagencie (krok reagencie a tri povinné kroky premyvania):
1. Vyberte reagenciu a kliknite na polozku Insert segment (VloZit' segment). Novy segment sa vloZi nad
tdto reagenciu.

6 Ak vyberiete poslednu reagenciu, mozete zvolit’ vloZenie nového segmentu pod reagenciu.

V zozname sa objavi novy segment (s krokmi reagencie a premyvania). Kroky premyvania maju
zelené pruhy, ktoré oznacuju zmenu oproti ulozenému protokolu. Krok reagencie ma cerveny pruh,
ktory oznacuje, Ze pre krok musite vybrat' reagenciu.

2. Dvakrat kliknite na prazdny parameter Reagent (Reagencia) a vyberte poZzadovanu reagenciu z
rozbal'ovacieho zoznamu.

Podl'a potreby upravte d'alSie parametre novej reagencie a kroky premyvania.

Ak chcete odstranit’ segment, vyberte reagenciu a kliknite na polozku Delete segment (Odstranit’ segment).
Ak chcete odstranit’ segment s duplikovanou reagenciou, najskor odstrarite duplikaciu.

7.4.2.2 Duplikované kroky reagencii

Duplikovany krok je taky, v ktorom dve alebo viac identickych reagencii nasleduju po sebe bez toho, aby
medzi nimi boli premyvacie kroky.

1. V zozname krokov vyberte krok reagencie, ktory chcete duplikovat'.

2. Kliknite na polozku Duplicate (Duplikovat’).

3. Nad aktualny krok sa prida novy krok s rovnakymi parametrami ako v aktualnom kroku.
Novy krok ma zeleny pruh, ktory oznacuje zmenu oproti ulozenému protokolu.

4. Ak je to potrebné, upravte Cas inkubacie pre novy krok.

6 Ak zmenite typ reagencie duplikovaného kroku, zmenia sa aj vSetky d'alSie kroky reagencie v
sekvencii, pretoze duplikované kroky musia pouzivat’ rovnaki reagenciu.

Ak chcete duplikovany krok odstranit’, vyberte ho a kliknite na tlacidlo Delete duplicate (Odstranit’
duplikaciu).

7.4.2.3 Kroky premyvania

Pridanie krokov premyvania mbze zmenit’ vlastnosti fluidik na sklickach a viest' k zZlému farbeniu. Pred
diagnostickym pouZitim vzdy overte nové alebo upravené protokoly.

Musite zabezpecit/, aby sa pred krokom s chromogénom a po fiom nachadzal krok premyvania
deionizovanou vodou.

Ak nevidite kroky premyvania, zvolte tlacidlo vol'by Show wash steps (Zobrazit' kroky premyvania) pod
Cast'ou so zoznamom krokov.

VloZenie d'alSieho kroku premyvania:
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1. Zo zoznamu krokov vyberte existujuci krok premyvania (protokoly ISH a IHC).
2. Kliknite na polozku Insert wash (Viozit' premyvanie).
Pre protokoly ISH aj IHC sa na konci aktualnej premyvacej sekvencie prida novy krok premyvania.

Novy krok premyvania ma zeleny pruh, ktory oznaCuje zmenu oproti uloZenému protokolu.

3. Podl'a potreby upravte parametre kroku premyvania v zozname krokov.

Ak chcete odstranit’ krok premyvania, vyberte ho a kliknite na polozku Delete wash (Odstranit’
premyvanie). Pre protokoly ISH aj IHC moZete odstranit’ iba kroky premyvania, ktoré nasleduju po troch
povinnych krokoch v sekvencii premyvania.

7.4.2.4 Kroky pripravy

6 Podl'a danych pravidiel mbZete pridavat’ a odstranovat’ (ale nie upravovat’) kroky pre odvoskovanie a etanol
v protokoloch pripravy.
VloZenie d'alSieho kroku odvoskovania:

4. Zo zoznamu krokov vyberte existujlci krok odvoskovania.
5. Kliknite na polozku Insert reagent (VloZit' reagenciu).
Novy krok odvoskovania sa prida nad vybrany krok odvoskovania.

Ak chcete odstranit’ krok odvoskovania, vyberte ho a kliknite na tlacidlo Delete step (Odstranit’ krok).

6 Krok odvoskovania, ktory chcete odstranit’, musi mat’ nastavenie teploty mimo okolitého prostredia.
Protokol musi v stcasnosti okrem toho obsahovat' viac ako tri kroky odvoskovania.
VlozZenie d'alSieho kroku pre etanol:

1. V zozname krokov vyberte existujlci krok pre etanol.
2. Kliknite na polozku Insert wash (VioZit' premyvanie).
Nad vybrany krok pre etanol sa prida novy krok pre etanol.

Ak chcete krok pre etanol odstranit/, vyberte ho a kliknite na polozku Delete step (Odstranit’ krok).

6 Protokol musi v sticasnosti obsahovat' viac ako tri kroky pre etanol.

7.4.3 Pravidla protokolu
Kazdy protokol, ktory vytvorite alebo upravite, musi byt' pred ulozenim v stlade s niektorymi zakladnymi
pravidlami. Upozornujeme, Ze tieto pravidla nezarucuju, Ze protokol poskytne pri pouziti prijatelné vysledky.
1. Nazov protokolu musi:
i. byt jedinecny,
ii. zacinat' znakom inym ako medzera alebo hviezdicka.
2. Skrateny nazov protokolu musi:
i. byt jedinecny,
ii. zacinat' znakom inym ako medzera alebo hviezdicka,
iii. obsahovat’ maximalne 8 znakov.

3. VsSetky protokoly IHC musia obsahovat’ najmenej jeden krok pre znackovac.
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>

Vsetky protokoly farbenia musia obsahovat’ aspon jednu reagenciu z detekéného systému Leica
Biosystems.

. Po krokoch reagencie musia nasledovat’ bud’ tri kroky premyvania (najmenej) alebo rovnaka
reagencia.

.V pripade protokolov farbenia musia byt posledné tri kroky premyvacie.
V pripade protokolov farbenia IHC musia mat’ vSetky kroky teplotu okolitého prostredia.

V pripade protokolov predbezného farbenia musia byt teploty v kroku zahrievania v rozmedzi podl'a
nasledujucej tabul'ky:

(O3]

© N o

Krok protokolu Teplotny rozsah (°C)
Zahrievanie a odvoskovanie, krok zahrievania | 35-72
Predpriprava zahrievanim 35-100
Predpriprava enzymu 35-100
Denaturacia 70-100
Hybridizacia 37-65

9. Inkubacné doby v krokoch, ktoré musia byt’ stanovené v mindtach a sekundach (mm:ss), by mali byt’
v rozmedzi podl'a nasledujlcej tabulky. Rozmedzia nie st vynutitel'né:

Krok protokolu Inkubacny rozsah (minity)
Zahrievanie a odvoskovanie, krok zahrievania | 0—60
Predpriprava zahrievanim (kroky v okolitej 0-15
teplote)
Predpriprava zahrievanim (kroky so 5-60
zahrievanim)
Predpriprava enzymu (krok 1) 0
Predpriprava enzymu (kroky pre enzym) 0-15
Denaturacia 5-20
Hybridizacia 20-950
Protokoly farbenia, kroky pre reagencie 0-60
Protokoly farbenia, kroky premyvania 0-55

Vo vSeobecnosti plati, Ze v pripade krokov aplikacie reagencie je potrebné vyhnit sa inkubaénému
Casu dlhsiemu ako 30 minut Ak je potrebné dihSie trvanie, vytvorte duplicitné kroky na davkovanie tej
istej reagencie (pozrite si Cast’' 7.4.2.2 - Duplikované kroky reagencii.

10.Kazdy krok musi byt’ Uplne definovany reagenciou, Casom inkubacie a (v pripade potreby) teplotou.
11. Protokoly s jednoduchym a sekvenénym dvojitym farbenim mézu mat’ iba jednu zmiesanu reagenciu
(napr. zmieSané DAB) na protokol, pouzitt v protokole maximalne v dvoch krokoch. (Preto postup
sekvencného dvojitého farbenia moze mat’ dve zmieSané reagencie, jednu v kazdom protokole, a az
Styri aplikacné kroky, dva v kazdom protokole.)
Protokoly paralelného dvojitého farbenia mozu obsahovat’ dve zmieSané reagencie a kazda zmieSana
reagencia moze byt' v protokole pouzita az dvakrat.
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12.Vsetky zlozky potrebné na vytvorenie zmiesSanej reagencie (reagencii) protokolu farbenia musia
pochadzat’ z preferovanej stpravy protokolu.

7.4.4 Viaceré typy nastrojov a verzie protokolov

Pre systémy BOND s modulmi spracovania BOND-III a BOND-MAX mo0ze mat’ kazdy protokol samostatné
verzie pre dva typy nastrojov. ROzne verzie ,rovnakého" protokolu prisposobuji hardvérové rozdiely, ako
napriklad rychlejSie chladenie na nastrojoch BOND-III (kroky protokolu, v ktorych sa sklicka ochladzuju, su
zvycCajne kratsie vo verziach protokolu BOND-III ako zodpovedajlice kroky vo verziach BOND-MAX).
Niektoré rozdiely vo verzii protokolu nie je mozné vidiet' v zozname krokov zobrazenom v softvéri, napr.
protokolové verzie BOND-III obsahuju skryté pokyny pre roboty na nebalent tekutinu, ktoré st nepritomné
na pristrojoch BOND-MAX.

VSetky systémy BOND maju verzie BOND-III aj BOND-MAX vSetkych preddefinovanych protokolov. Ak sa
vSak do systému prida novy typ nastroja, musite pre tento novy typ nastroja vytvorit’ verzie existujlicich
protokolov definovanych pouzivatel'om. Urobite to tak, Ze skopirujete (,importujete") prislusnu verziu z
iného protokolu a potom ju upravite (pozrite nizsie).

7.4.4.1 Import verzie protokolu

Ak chcete vytvorit’ verziu protokolu pre novy typ nastroja, postupujte podl'a pokynov nizsSie. Tuto metodu
mozno tiez pouzit’ na prepisanie existujucich verzii protokolu, toto vSak zvycajne nie je potrebné po
pocCiatocnej konfiguracii.

1. V okne Protocol setup (Nastavenie protokolu) vyberte pouzivatel'sky protokol, pre ktory chcete
vytvorit’ novu verziu. Kliknite na polozku Open (Otvorit).

Otvori sa dialdgové okno Edit protocol properties (Upravit' vlastnosti protokolu).

2. Kliknite na polozku Import protocol (Importovat’ protokol).
Otvori sa dialdgové okno Import protocol (Import protokolu).

3. Vrozbal'ovacom zozname Processing modules (Moduly spracovania) vyberte novy typ nastroja.

Zoznam protokolov zobrazenych v dialdgovom okne sa aktualizuje tak, aby zobrazoval iba protokoly
s verziami pre vybrany typ nastroja.

4. Vyberte alebo zruste vyber Preffered (Preferované), aby sa zobrazovali iba preferované, pripadne
vSetky protokoly.

5. V zozname vyberte protokol, ktory chcete skopirovat, a kliknite na tlacidlo Import (Importovat').
Na ul'ahcenie neskorsich konfiguracii vyberte protokol, ktory je ¢o najviac podobny protokolu, pre
ktory vytvarate novu verziu. Napriklad vyberte protokol, ktory pouziva rovnaky detekcny systém a ak
je to mozné, ma rovnaky pocet krokov.

Dialégové okno Import protocol (Import protokolu) sa zatvori. Zalozka v dialégovom okne Edit
protocol properties (Upravenie vlastnosti protokolu) pre novy typ nastroja je teraz doplnena
importovanou verziou protokolu.

6 Aktualizuje sa iba zalozka pre vybrany typ nastroja.

6. Upravte novu verziu protokolu tak, aby bola vykonovo rovnocenna s existujlicou verziou protokolu
(pozrite si ast’ 7.4.1 - Upravy krokov protokolu). Medzi kartami modulov spracovania mozete
prechadzat’ kliknutim bez straty Gdajov.

7. Kliknite na polozku Save (UloZit).
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6 Pouzivatel je zodpovedny za overenie, i protokoly poskytuju rovnocenné farbenie pre oba typy
modulov spracovania.

7.4.5 Odstranovanie protokolov

Ak chcete odstranit’ protokol pouZzivatela, vyberte ho zo zoznamu na obrazovke Protocol setup
(Nastavenie protokolu) a kliknite na tlaCidlo Delete (Odstranit’).

Preddefinované protokoly Leica Biosystems (zacinajuce hviezdickou) nie je mozné odstranit’. Mézete ich
vSak skryt’ — otvorte protokoly a zruste vyber Preferred (Preferované), potom nastavte filter Preferred
status (Preferovany stav) na obrazovke Protocol setup (Nastavenie protokolu) na Preferred
(Preferované).
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7.5 Spravy protokolu

Spravy protokolov zobrazuju podrobnosti o krokoch pre vybrané protokoly. Ak chcete vygenerovat’ spravu,
vyberte protokol zo zoznamu v okne Protocol setup (Nastavenie protokolu) a kliknite na polozku Report
(Sprava). Ak mate v systéme nastroje BOND-MAX aj BOND-III, vyberte typ modulu spracovania pre
pozadovanu verziu protokolu a potom kliknite na polozku Generate report (Generovat’ spravu). Mozete si
tiez vybrat’ aktualnu verziu alebo verziu protokolu, ktory sa pouZival skorsie. Po dokonceni kliknite na
poloZku Generate report (Generovat’ spravu).

Sprava sa zobrazi v novom okne. V pravom hornom rohu spravy st uvedené informacie v nasledujlicej
tabulke:

Pole Opis
Full name (Uplny Cely nézov protokolu.
nazov)
ID (Identifikator) Jedinecné identifikacné Cislo protokolu.
Type (Typ) Typ protokolu (pozrite si Cast’ 7.1 - Typy protokolov).
Created by (Vytvoril) Pouzivatel'ské meno osoby, ktora vytvorila zobrazenu verziu.
Creation time (Cas V pripade preddefinovanych protokolov datum a ¢as importovania
vytvorenia) protokolu v aktualizacii idajov databazy. V pripade protokolov

definovanych pouzivatel'om datum a cas vytvorenia.

Prevadzka Nazov zariadenia, ako je uvedené na obrazovke klienta spravy
Laboratory Settings (Laboratérne nastavenia) (pozrite si ast’
10.5.1 - Laboratdrne nastavenia).

Staining status (Stav Ulohy, na ktoré je protokol vhodny, pokial ide o dvojité alebo jednoduché
farbenia) farbenie (pozrite si Cast’ 7.2.1.1 - Metdda farbenia).

V texte spravy sa pre kazdy krok zobrazuji nasledujlce polozky:

. reagencia a dodavatel,

« typ kroku (reagencia alebo premyvanie),

« Cas inkubacie,

« Temperature (Teplota)

« typ davkovania (opisuje poziciu krycieho sklicka Covertile a objem davkovania — moZze si vyzadovat’
vas zastupca servisu spolocnosti).

Pozrite si Cast’ 3.7 - Sprava pre d'alSie informacie o okne spravy a moznostiach tlace.
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7.6 Preddefinovane protokoly
Nasledujlce Casti popisuji preddefinované protokoly, ktoré sa dodavaju ako sucast’ softvéru BOND.

Uvedené protokoly sa mozu zmenit, ak sa aktualizujd pred d'alsim vydanim softvéru. Zoznam uvedeny nizsie
je aktualny v Case uverejnenia.

« 7.6.1 - Protokol farbenia
« 7.6.2 - Protokoly predbezného farbenia

7.6.1 Protokol farbenia
Kazdy protokol farbenia je navrhnuty tak, aby pouzival konkrétny detekény systém BOND.

Podrobné informacie o kazdom detekénom systéme najdete v sprievodnej dokumentacii ku kazdému
produktu alebo navstivte webov stranku spolo¢nosti Leica Biosystems: www.LeicaBiosystems.com

Tieto protokoly mozZete pouzit’ ako zakladné stavebné kamene pre svoje vlastné protokoly podla vasich
potrieb vd'aka funkciam na Upravu protokolov (pozrite si Casti 7.3 - Vytvorenie novych protokolov a
7.4 - Upravy pouzivatel'skych protokolov).

Niektoré z nizSie uvedenych protokolov st ur¢ené na pouzitie s detekénymi systémami, ktoré nemusia byt/
schvalené regulacnymi organmi vo vasom regione. Tieto protokoly sa vo vasom softvéri nezobrazia.

7.6.1.1 IHC
Nazov Preferovany Poznamky k detekénému systému
detekcny systém
*Protokol IHC B | Bond Intense R Biotin/streptavidinovy systém vhodny pre vyskumné
Detection aplikacie, ktoré vyzaduju otvoreny vyber sekundarnej

protilatky. Poskytuje peroxidovy blok, intenzivne farbenie
DAB a kontrastné farbenie hematoxylinom (vratane
modrania).

*Protokol IHC F | Bond Polymer Refine | Detekény systém s vysokou amplifikaciou bez biotinu
Detection optimalizovany na pouZzitie v systéme BOND. Poskytuje
ostru definiciu membranovo viazanych antigénov s
vysokou intenzitou farbenia.

*Protokol IHCH | Bond™ Oracle™ Kompletny detekény systém HER2 pozostava z

HER2 IHC System primarnej protilatky HER2 a negativnej kontrolnej vzorky
HER2 v spojeni s vysoko citlivym detekénym systémom
zaloZenym na kompaktnom polyméri Compact Polymer.

POZNAMKA: ’ . rv U . -V . Ve
Dostupnost podlieha | Systém obsahuje sklicka s kontrolnymi vzorkami specificke
schvaleniu pre profil HER2, ktoré umoznuju plne automatizovany,

regulaénymi organmi. | konzistentny imunohistochemicky profil HER2 aZ po
kontrastné farbenie.
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Nazov Preferovany Poznamky k detek¢nému systému
detekcny systém
*Protokol IHCJ | BOND Polymer Na pouzitie in vitro, vysoko citlivy systém Compact
Refine Red Polymer, ktory zaist'uje jasne Cervené imunofarbenie
Detection prostrednictvom alkalickej fosfatazy, ako aj

hematoxylinovu kontrastnu farbu (vratane modrania).

*Protokol IHC K

ChromoPlex™ 1
Dual Detection (100
test)

Na pouzitie in vitro, na detekciu tkanivovo viazanych
mysich a krali¢ich IgG primarnych protilatok.

Je urceny na farbenie sekcii tkaniva fixovaného vo
formaline, zaliateho v parafine v systéme BOND.

*Protokol IHC K
—50 Test

ChromoPlex™ 1
Dual Detection (50
test)

Na pouzitie in vitro, na detekciu tkanivovo viazanych
mysich a krali¢ich IgG primarnych protilatok.

Je urceny na farbenie sekcii tkaniva fixovaného vo
formaline, zaliateho v parafine v systéme BOND.

7.6.1.2

ISH

Nazov

Preferovany
detekcny systém

Poznamky k detekénému systému

*FISH Protocol A

Leica HER2 FISH
System — 30 Test

POZNAMKA:
Dostupnost’ podlieha
schvaleniu regulacnymi
organmi.

Systém LSI HER2/CEP17 FISH s kompletnou dualnou
sondou pozostavajlci z dualnej sondy RTU LSI
HER2/CEP17 a premyvacieho roztoku 2 po hybridizacii.
Deteguje amplifikaciu génu HER2 pomocou FISH vo FFPE
vzorkach tkaniv rakoviny z l'udského prsnika. Na
diagnostické poufZitie in vitro.

Poznamka: LSI a CEP su ochranné znamky spolo¢nosti Abbott
Molecular Inc. VSetky prava vyhradené. Pouziva sa na zaklade
licencie.

*ISH Protocol A

BOND Polymer
Refine Detection

Detekeny systém s vysokou amplifikaciou bez biotinu
optimalizovany na pouZitie v systéme BOND. Deteguje
RNA pomocou anti-FITC linkera.

*ISH Protocol B

BOND Polymer
Refine Detection

Detekény systém s vysokou amplifikaciou bez biotinu
optimalizovany na pouzitie v systéme BOND. Deteguje
DNA pomocou anti-biotinového linkera.
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7. Protokoly (na riadiacom zariadeni BOND )

7.6.2 Protokoly predbezného farbenia

Typ protokolu Nazov protokolu Poznamky
Preparation *Dewax Protokoly pripravy pouzivaji roztok BOND Dewax
(Priprava) Solution na odstranenie parafinového vosku, ktory
sa pouziva na zabudovanie tkaniva a rehydratéciu
vzorky.
*Zahrievanie Pred odvoskovanim sa tkanivo zahreje, aby sa
a odvoskovanie zZlepsila jeho adhézia na podlozné sklicko.

Pre d'alSie podrobnosti si pozrite Cast’
14.2.3 - Odvoskovanie a zahrievanie

Predbezna *HIER s ER1 alebo ER2 Tepelne indukované ziskavanie epitopov vystavuje
Uprava teplom rezané tkanivo zahrievanému pufrovému roztoku,
ktory pomaha menit’ konformaciu Struktiry tkaniva
a zlepsuje farbenie. K dispozicii je mnozstvo
preddefinovanych protokolov tepelnej predipravy,
ktoré sa ligia dizkou a pouzitymi teplotami.

Predpriprava *Enzym 1 K dispozicii je osem protokolov predpripravy

enzymu , enzymom.
Y *Enzym 2 Y

, Tieto protokoly sa liSia pouzitym enzymom a ¢asmi
FEnzym 3 p y pouZzitym enzy

inkubacie.
*Enzym 5
ISH *Denaturacia (10 min) Existuje jeden (10-mindtovy) preddefinovany
Denaturacia protokol denaturdcie ISH.
ISH *Hybridizacia ISH (2 h) Existuju dva preddefinované protokoly hybridizacie
Hybridizacia *Hybridizacia ISH (12 h) ISH (2 hodiny a 12 hodin).
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Tato strana je umyselne ponechana prazdna.
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8. Sprava reagencii (na riadiacom
zariadeni BOND )

Systém BOND uchovava zaznamy o vSetkych balenych reagenciach pouzitych v systéme a sleduje kazdu
nadobu na reagencie a jej obsah. UmoZziuije tiez nastavit’ panely sklicok so zadanymi znackovacmi, aby sa
urychlilo vytvaranie pripadov.

Tato kapitola ma nasledujlce Casti:

« 8.1 -Prehl'ad spravy reagencii

« 8.2 - Obrazovka nastavenia reagencie
« 8.3 - Obrazovka zasob reagencii

« 8.4 - Obrazovka panela reagencii
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8. Sprava reagencii (na riadiacom zariadeni BOND )

8.1 Prehl'ad spravy reagencii

Sprava reagencii v systéme BOND zahffia nastavenie a Udrzbu jednotlivych detailov reagencii, spravu zasob
pre vSetky balenia reagencii (s vynimkou nebalenych reagencii) a vytvaranie siprav znackovacov znamych
ako ,panely" na pouzitie pri vytvarani skli¢ok.

Ak chcete otvorit’ obrazovky spravy reagencii, na ktorych sa vykonavaju tieto operacie, kliknite na [FErE e
ikonu Reagent setup (Nastavenie reagencie) na paneli funkcii.

(Pozadovanu obrazovku otvorite kliknutim na karty v 'avom hornom rohu obrazovky Setup
(Nastavenie), Inventory (Zasoby) alebo Panels(Panely)).

Reagent setup
r ek

™ Y N ™ N
*COAD [56CE) eyl Frimaty arbbody  Lawa Meitsyslin o 3
SCOAE [Cade-1) ‘DS Primary anbbedy Laxa Mcroasalems o
*CO00 (W) COH) Primary arbbody  Leica Micmayuisms o
*CIE (ACH O Primary arbbody  Leica Mcmaysieme o
"COM (1G13) oM Primarg arbbady Lk Moimsysieme.
*COE 4CT) Cos Frimary arbbody  Liita NeCIsyslims. L
“COEE [COSE) “COSE Frimary astbody  Leica Meeisysioms -
‘COT JLF5) HEW® ‘o7 Primary antbody Laa Mcrcayslams w
*Cytokosabn 21 (a0 &) TR0, Primary anbhady Laica Mcouulame w
*Cyichosabn 21 (FW31] M Prmarg arbbady  Lesa Mcmayslems o
*Cyinkosraibn T [RMT) THY Frimary anbbady Lesca Manaysieme -
‘Estapan Aecapiar EF 19} ‘ER Frimary anbbady Lewa Moimsysieme. -
Gl Finrillary fesele Proden [GAS) ‘GFAF Frimary anbbody Lanca M iy slinns. o
“rraroghosubn & [NICLA) ‘igd Primuary anbboedy Lawca Mcrmasalarrs o
*imemanaglozulin [ [DRN1C) gl Primary arbbody  Lasica Mcmayuems o
*immurogiozubn G (Poiycional] gl Primary arbbody  Leica Mcmayseme o
"Wetan A [A103 "Helh Frimary arbbody  Leica Momsyrisme
*Musgativg "hg Frimary arbbody  Labasalony SpociSed -

Package byps Fomngun bypsa Srppimee Predemas stabus

Obrazok 8-1: Obrazovka nastavenia reagencie

Na obrazovke Reagent setup (Nastavenie reagencie) sa mbze zobrazit' kompletny zoznam vsetkych
reagencii znamych pre systém BOND. Zoznam neobsahuje Ziadne vopred balené systémy reagencii, napr.
detekcné systémy BOND, ale zobrazuje zakladné reagencie v systémoch. Obsahuje tieZ zmieSané reagencie,
ktoré sa mieSaji v module spracovania z komponentov v detekénych systémoch. Tato obrazovka sa pouziva
na zobrazenie vlastnosti reagencii, vytvorenie novych reagencii v systéme a nastavenie moznosti reagencii.

Na obrazovke Reagent inventory (Zasoby reagencii) sa zas zobrazuje zoznam systémov reagencii a
jednotlivo balenych reagencii. V zozname pre vSetky typy reagencii alebo systémov je uvedeny celkovy
objem zasob spolu s informaciami o jednotlivych baleniach.

Obrazovka Reagent panels (Panely reagencii) umoziuje vytvaranie suprav znackovacov, ktoré sa
zvycajne pouzivaju pre konkrétne diagndzy. Pocas vytvarania sklicka v softvéri BOND sa vyberom panela
vytvori sklicko pre kazdy znackovac na paneli, ¢o vyrazne urychl'uje tento proces.

« 8.1.1 - VSeobecné informéacie

o 8.1.2 - Teranostické systémy
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8.1.1 Vseobecné informacie

« 8.1.1.1 - Kategorie reagencii
« 8.1.1.2 - Pracovny tok reagencie
« 8.1.1.3 - Identifikacia reagencie
« 8.1.1.4 - Nahrada reagencie

8.1.1.1 Kategdrie reagencii

Okrem nebalenych tekutin sa v systéme BOND mozu pouzivat’ Styri rozne typy balenia tekutin:

« Detekcné systémyBOND: vopred zabalené podnosy detekénych reagencii na pouZitie v spojeni so
znackami vybranymi pouzivatel'mi pocas nastavovania sklicok

« Teranostické systémy Leica: vopred zabalené podnosy znackovacov a pomocné a detekéné reagencie
na pouzitie pri hodnoteni pacientov, pre ktorych sa zvazuje urcity liek Systémy mozu obsahovat’
sklicka s kontrolnymi vzorkami (pozrite si Cast’ 14.1.2 - Teranostické systémy).

. Cistiace systémyBOND: vopred zabalené podnosy Cistiacich roztokov na pouZitie pri Cisteni nastrojov
(pozrite si ast’ 12.6.1 - Cistenie nasdvacej sondy)

« Nadoby na reagencie: jednotlivé nadoby na reagencie obsahujlce znackovace (primarne alebo
sondové) alebo pomocné reagencie — v pripravenych alebo otvorenych nadobach (pozrite si Cast’
2.6.3 - Systémy a nadoby na reagencie)

Detekcné systémy BOND, Cistiace systémy a teranostické systémy sa stihrnne oznacuju ako ,systémy
reagencii*.

»Znackovac" oznacuje primarnu protiladtku v IHC alebo sondu v ISH (pozrite nizSie).

Reagencie sa delia na tieto ,typy reagencii™:

« Primarne: znackovacia reagencia pouzivana v IHC

« Sonda: znackovacia reagencia pouzivana v ISH

. Pomocné reagencie: vSetky neznackovacie reagencie, ktoré sa pouzivaju na spracovanie tkaniva pred
zafarbenim alebo po zafarbeni znackovacom,

« ZmieSané: pomocné reagencie vytvorené pocas vykonavania protokolu zo zloZiek v systéme reagencii
alebo zo zloZiek v jednotlivych nadobach. Zmiesané reagencie nikdy nemozu byt’ v zasobach, musia
vsak byt k dispozicii v systéme na zahrnutie do krokov protokolu. Systém

Zoznamy reagencii a systémov reagencii na obrazovkach Reagent Setup (Nastavenie reagencie) a
Reagent Inventory (Zasoby reagencie) je mozné filtrovat’ podla tychto klasifikacii.

8.1.1.2 Pracovny tok reagencie

Predtym, ako bude moct’ systém BOND pouzit’ akukol'vek reagenciu, musi ju rozpoznat' v trojkrokovom
procese:

1. typ reagencie musi byt uvedeny v zozname reagencii na obrazovke Reagent Setup (Nastavenie
reagencie) — vSetky hotové reagencie Leica Biosystems a mnohé d'alSie pomocné reagencie Leica
Biosystems (vratane reagencii uvedenych v detekénom, teranostickom a cistiacom systéme BOND)
su vopred definované. PouZivatelia vSak musia do zoznamu pridat’ d'alSie reagencie;

2. Po prijati novej zasoby sa jednotlivé nadoby na reagencie a systémy reagencii naskenuju do systému
BOND alebo ,,zaregistruju", aby ste ich mohli pridat’ do zasob.

1. Ked'ste pripraveni na pouZitie reagencie alebo systému, vlozi sa do podnosu na reagencie, kde ju
systém BOND identifikuje a aktualizuje zasoby, ked' sa reagencia pouZije.
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Softvér BOND vedie zaznamy o obsahu kazdej jednotlivej nddoby a systému, ako aj o celkovych hodnotach
pre kazdy typ reagencie. Pre reagencie Leica Biosystems méZete nastavit’ limit na doobjednanie, ktory vas
upozorni, ked' st zasoby nizke. Pozrite si &ast’ Zmena nastavenia minimlnej zasoby v ¢asti 8.3.2 - Udaje

0 reagencii alebo systéme reagencii.

8.1.1.3 Identifikacia reagencie

Jednotlivé nadoby na reagencie maju na identifikaciu dve Ciarové kody. DIhSie Ciarové kédy na prednych
stranach nadob sa pouZzivajl na registraciu nadob a ich identifikaciu po registracii (pozrite si Cast’

8.3.3 - Registracia reagencii a systémov reagencii). Kratsie ¢iarové kody na vrchnych stranach nadob (pod
vekom) kdduju jedine¢né identifikatory balenia (UPI), ktoré pouziva systém BOND na identifikaciu nadob,
ked’ st vioZzené do modulov spracovania. Pouzite UPI na manualnu identifikaciu vioZzenej nadoby na
reagencie, ktora nebola UspeSne naskenovana (pozrite si ¢ast’ 5.1.3.5 - Oprava nezistenych reagencii).

Systémy reagencii s oznacené dvomi Ciarovymi kddmi na stranach misiek. Na registraciu systémov a ich
identifikaciu po registracii pouzite oba Ciarové kody. Jednotlivé nadoby v systémoch reagencii maju na
hornej a prednej strane Ciarové kédy UPI. Softvér BOND ich pouziva na identifikaciu systémov, ked’ st
vloZzené do modulov spracovania. Ak zlyha automaticka identifikacia, musite ich zadat’, aby ste manualne
identifikovali nadoby.

Informacie o akejkol'vek reagencii alebo systéme reagencii, ktoré boli zaregistrované, mozete kedykol'vek
zobrazit' opatovnym naskenovanim dlhého Ciarového kddu na strane jednotlivych nadob alebo dvoch
Ciarovych kédov na stranach systémov reagencii.

Ak sa balik neda naskenovat/, otvorte dialégové okno Manual ID entry (Manudlne zadanie ID) kliknutim na
ikonu Search (Vyhl'adavanie) na paneli funkcii alebo tlacidlo Enter ID (Zadat ID) na obrazovke Reagent
Inventory (Zasoby reagencii).

Zadajte ID balika a kliknite na moznost’ Validate (Overit)) (pre systémy reagencii kliknite na Search

moznost’ Validate (Overit") po zadani kazdého ¢iarového kodu). Tymto sa otvori nadoba alebo O\
systém v dialdgovom okne Reagent inventory details (Podrobnosti o zasobach reagencii) alebo
Reagent system inventory details (Podrobnosti o zasobach systémov reagencir).

8.1.1.4 Nahrada reagencie

Pred spustenim spracovania musi byt' do modulu spracovania viozeny dostatocny objem vsetkych
pozadovanych reagencii. Niekedy vSak reagencia, ktora bola pévodne pritomna, nemusi byt' v ¢ase potreby
k dispozicii. Dovodom moZe byt’ skutoCnost’, Ze operator odstranil podnos na reagencie alebo nadoba na
reagencie mohla mat’ v skuto¢nosti menej reagencie, ako bolo povodne stanovené. Ak k tomu dojde, systém
BOND sa pokusi nahradit’ chybajlcu reagenciu reagenciou rovnakého typu z inej nadoby. Pri nahradeni
nedostupnej reagencie systém BOND pouZiva nasledujlce pravidla:

« Systém sa spociatku pokdsa nahradit’ chybajlicu reagenciu reagenciou rovnakého typu z rovnakého
systému reagencii.
Ak bude Uspesny, cyklus bude pokracovat’ bez oznamenia.

« Systém sa potom pokusi nahradit’ chybajlcu reagenciu alternativnym zdrojom s rovnakym typom a
rovnakym Cislom Sarze.
Ak bude Uspesny, cyklus bude pokracovat’ bez oznamenia.
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« Systém sa potom pokusi nahradit’ chybajlcu reagenciu alternativnym zdrojom, ktory ma rovnaky typ
reagencie, ale akékol'vek Cislo Sarze.
V pripade, Ze sa to Uspesne podari, cyklus bude pokracovat, ale ovplyvnené sklicka budi mat’
oznamenie o udalosti.

« Ak substituicia reagencie nie je mozna, reagencia sa nahradi nebalenou reagenciou pre vSetky
davkovania na ovplyvnenych sklickach az do konca cyklu.
Cyklus bude pokracovat, ale ovplyvnené sklicka budi mat’ ozndmenie o udalosti.

« Ak st ovplyvnené vsetky sklicka a je potrebné ich nahradit’ nebalenou reagenciou, cyklus bude
preruseny.

8.1.2 Teranostické systémy

Teranostické vyrobky spolo¢nosti Leica pre systém BOND pozostavaju zo systémov reagencii a mozu
obsahovat' sklicka s kontrolnymi vzorkami. VyZaduju sa tieZ Standardné nebalené reagencie a pre niektoré
systémy pomocné reagencie.

Vzdy dodrziavajte pokyny, ktoré sa dodavaju s teranostickymi systémami, a pamétajte na nasledujlce:

« kontrolné sklicka dodavané so systémom Bond™ Oracle™ HER2 IHC sa nazyvaju kontrolné sklicka
Oracle a liSia sa od internych skli¢ok kontrolnych vzoriek pouzivanych pri spusteni systému Oracle:

« Vlastné sklicka s kontrolnymi vzorkami sa v softvéri vytvaraju pomocou Standardnych
nastaveni Tissue type (Typ tkaniva) a Marker (Znackovac) v dialdgovom okne Add slide
(Pridanie sklicka), ale nie moznosti Oracle control (Kontrola Oracle).

« Sklicka Oracle s kontrolnymi vzorkami sa musia nastavit' pomocou moznosti Oracle control
(Kontrola Oracle) okrem prislusnej moznosti Tissue type (Typ tkaniva).

« Sklicka Oracle s kontrolnymi vzorkami je mozné pouzivat' iba so Specifickym systémom, z ktorého
pochadzaju.

. Stitky skli¢ok Oracle pouzivajl $pecialne Sablny stitkov Oracle definované na obrazovka Labels
(Stitky) klienta spravy (pozrite si ¢ast’ 10.3 - Stitky).
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8.2 Obrazovka nastavenia reagencie

Na obrazovke Reagent setup (Nastavenie reagencie) sa zobrazuje zoznam vsetkych reagencii, ktoré st
zname pre softvér BOND, vratane reagencii v systémoch reagencii a reagencii mieSanych v module
spracovania z komponentov reagencii. VSetky hotové primarne reagencie BOND sU v zozname
preddefinované (a nemézu byt odstranené), rovnako ako aj hotové sondy ISH BOND a mnoZzstvo beznych
pomocnych reagencii Leica Biosystems.

Filtre pod tabul'’kou umoziuji nastavit' typ reagencie, ktora sa ma zobrazit'. Nemozete filtrovat’ na zaklade
typov balenia, ale mozete filtrovat’ na zaklade typov reagencii (primame, sondy, pomocné reagencie,
zmieSané reagencie, reagencie Oracle a paralelné primame a sondy s dvojitym farbenim) a na zaklade
dodavatela a preferovaného stavu.

Tlacidla nad tabul'kou umoznuju: pridat’ nové reagencie do zoznamu; otvorit’ reagenciu, ktora je vybrané v
tabul'ke, na zobrazenie alebo Upravu jej detailov alebo odstranenie reagencie, ktora je zvolena v tabul'ke
(moZete odstranit’ iba reagencie, ktoré nie st od spolocnosti Leica Biosystems).

NemoZete zaregistrovat’ reagencie, ktoré tu nie st uvedené, ani reagencie definované pouzivatel'om, ktoré
nemaju preferovany stav.

Tabul'ka obsahuje nasledujlce podrobnosti pre kazdu reagenciu:

N&zov Uplny nazov reagencie.
Pociatocny znak ,*" oznacuje preddefinovanu reagenciu Leica Biosystems.

Abb. name Skrateny nazov reagencie, ktory sa pouziva na stitkoch sklicok a na stavovej
(Skrateny nazov)  obrazovke.

Type (Typ) Typ reagencie, napriklad primarna.

Supplier Meno dodavatel'a reagencie.
(Dodavatel’)

Pref. Zaskrtnuté (preferované) znackovace su zahrnuté v zoznamoch konfiguracii
skli¢ok inde v softvéri BOND.
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Upravitel'né vlastnosti reagencie

Okrem nazvu a podrobnosti o dodavatel'ovi su editovatel'né moznosti reagencii:

1. Pre znackovace

protokoly vybrané v predvolenom nastaveni, ked’ sa znackovac vyberie poCas vytvarania
sklicka (pozrite si Cast’ 6.5.2 - Vytvorenie skli¢ka). Pre aplikacie s jednym znackovacom a pre
prvu a druht aplikaciu pri dvojitom farbeni je mozné nastavit’ odliSné protokoly;
preferovany stav — v rozbal'ovacom zozname Marker (Znackovac) sa pocas vytvarania
zobrazuju iba preferované znackovace (pozrite si Cast’ 6.5.2 - Vytvorenie sklicka) a zoznam
Available markers (Dostupné znackovace) v dialdgovom okne Reagent panels
properties (Vlastnosti panelov reagencii) pri vytvarani panela (pozrite si ast’

8.4.1 - Vytvorenie panela). Podl'a tejto vlastnosti je mozné filtrovat’ aj zoznamy na obrazovke
reagencii;

nebezpecny stav — znackovace oznacené ako nebezpecné sa vymyvaju do nebezpecného
odpadu. Toto nastavenie nie je mozné zmenit’ pre preddefinované reagencie.

2. Pre pomocné reagencie

nebalené reagencie, ktoré s kompatibilné s reagenciou — systém BOND automaticky
zabranuje kontaktu nekompatibilnych pomocnych a objemovych reagencii;

preferovany stav — na zaklade tejto vlastnosti je mozné filtrovat’' zoznamy reagencii;
nebezpecny stav — reagencie oznacené ako nebezpecné sa vymyju do nebezpecného odpadu.
Toto nastavenie nie je mozné zmenit' pre preddefinované reagencie.

Pozrite si sekcie:

« 8.2.1 - Pridanie alebo Uprava reagencie

« 8.2.2 - Odstranenie reagencie

8.2.1

Pridanie alebo Uprava reagencie

Ak chcete do zoznamu pridat’ reagencie, kliknite na polozku Add (Pridat’) na obrazovke Reagent setup
(Nastavenie reagencie). Softvér BOND zobrazi dialdgové okno Add reagent (Pridat’ reagenciu). Pozrite si
Obrazok 8-2 nizsie.

Pouzivatel'ska prirucka systému BOND 6.0 (NIE pre USA a Cinu) Rev AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 169



8. Sprava reagencii (na riadiacom zariadeni BOND )

L
e
Ahieagisd rams
Fuzhc nams
£
Sl
Singhtdias st B
Pt

Dl Sliirineg ol ol -
Defiudt HER, protsesl | - |
Dl G profistist -
Compatishe bulbac

' Prafired Hadurdsu

Obrazok 8-2: Dialégové okno pridania reagencie

Ak chcete zmenit’ Udaje o existujlcej reagencii, vyberte ju a kliknite na polozku Open (Otvorit) alebo
dvakrat na fiu kliknite. Otvori sa dialégové okno Edit reagent properties (Upravenie vlastnosti
reagencie). Je rovnaké ako dialogové okno Add reagent (Pridanie reagencie) s idajmi o vybranej
reagencii.

Na pridanie alebo Upravu reagencii postupujte podla nasledujicich pokynov:

1.

o

Ak pridavate novu reagenciu, do pol'a Name (Nazov) zadajte popisny nazov.
Nové reagencie nemézu zacinat’ znakom *, ktory je vyhradeny pre reagencie Leica Biosystems.

Pri vytvarani protokolov alebo sklicok bud'te opatrni, aby ste nepouZili nazov, ktory by mohol spGsobit’
zamenu tejto reagencie za ind.

2. Pri novych reagenciach zadajte do pol'a Abbreviated Name (Skrateny nazov) kratky nazov.
Skratené nazvy si obmedzené na osem znakov.
Tento ndzov sa zobrazuje na ikonach sklicok v okne Status (Stav) a je vytlaceny na stitkoch sklicok.

3. Ak je systém BOND pripojeny k systému LIS, zadajte nazov reagencie pouzitej v LIS do pola Public
name (Verejny nazov) (nevzt'ahuje sa na pomocné reagencie).

4. Ak vytvarate novl reagenciu, vyberte typ reagencie z rozbal'ovacieho zoznamu Type (Typ).
Dialdgové okno sa zmeni v zavislosti od typu, ktory vyberiete.

5. Zadajte nazov dodavatel'a reagencie do pol'a Supplier (Dodavatel’).
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6. Ak je reagenciou znackovac (t. j. primdarna protilatka alebo RNA alebo DNA sonda), vyberte
predvolené protokoly, ktoré sa maju pouzit’ v réznych typoch cyklu farbenia, ktoré pouzivajd
znackovac.

V poli Single/double stain (Jednoduché/dvojité farbenie) vyberte moznost' Single/Sequential
DS (Jednoduché/sekvencné dvojité farbenie) na nastavenie predvolenych protokolov pre znackovace
v cykloch jednoduchého farbenia, pod kartou Single (Jednoduché). Pre znackovace v sekvencnych
dvojitych farbeniach nastavte predvolené protokoly pre prvu a druhu aplikaciu v zalozkach First
(Prvé) a Second (Druhé).

Vyberte polozku Parallel DS (Paralelné dvojité farbenie) na nastavenie predvolenych protokolov pre
znackovace v cykloch paralelného dvojitého farbenia.

6 Ak je reagenciou RNA alebo DNA sonda, na vSetkych vyssie uvedenych zalozkach sa objavia d'alSie
protokoly (denaturacia a hybridizacia).

Pre preddefinované znackovace BOND stlacte polozku Restore factory default protocols
(Obnovit’ predvolené vyrobné protokoly), ak chcete protokoly vratit’ na predvolené hodnoty od
vyroby, ktoré st odporicané pre dany znackovac (na obnovenie predvolenych nastaveni od vyroby
musite byt’ prihlaseni pomocou ulohy pouZivatel'a — dohliadajuci).

7. V pripade, ze reagencia je pouzivatel'om vytvorena pomocna reagencia, skontrolujte kompatibilitu
roztoku nebaleného materialu a v pripade potreby ju upravte.
(*DI) v zozname Compatible bulks (Kompatibilné nebalené materiadly). To znameng, ze jeden z
tychto roztokov sa pouzije v systéme fluidik na nasavanie a odsavanie reagencie. Aj ked’ roztoky
nebaleného materialu by nemali prist’ do priameho styku s pomocnou reagenciou, v nasavacej sonde
moze dojst’ k miernemu kontaktu. Ak sa chcete tejto moznosti Uplne vyhnut, vyberte roztok
nebaleného materialu, ktory by nemal prist’ do styku s reagenciou, a kliknite na tlacidlo <<, aby ste
ho presunuli do zoznamu Available bulks (Dostupné nebalené materialy).

Musi byt’ nastaveny asporn jeden roztok nebaleného materialu, ktory je kompatibilny.

moZzu sa vyskytnlt’ neuspokojivé vysledky farbenia a potencialne poskodenie
modulu spracovania. Obrat’te sa na spoloCnost’ Leica Biosystems, aby urcila, ¢i su
roztoky kompatibilné.

2 Ak sa povoli, aby sa vzajomne nekompatibilné roztoky dostali navzajom do styku,

8. V pripade znackovacov kliknite na polozku Preferred (Preferované) na zobrazenie primarnej latky
alebo sondy v dialégovych oknach nastavenia sklicka.

V pripade pomocnych reagencii sa preferovany stav pouziva iba vo filtroch zoznamu v oknach
Reagent Setup (Nastavenie reagencie) a Inventory (Zasoby).

9. Ak chcete, aby sa reagencia preplachla do nadoby na nebezpecny odpad, kliknite na polozku
Hazardous (Nebezpecny).

10.Kliknite na polozku Save (UloZit") a do systému BOND pridate Udaje o reagencii.

Kliknite na polozku Cancel (Zrusit") kedykol'vek pocas procesu, aby ste vysli bez vykonania akychkol'vek
zmien.
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8.2.2 Odstranenie reagencie

Ak chcete reagenciu odstranit’, vyberte ju zo zoznamu na obrazovke Reagent Setup (Nastavenie
reagencie) a kliknite na polozku Delete (Odstranit). Preddefinované reagencie Leica Biosystems

(zacinajuce hviezdickou) nie je mozné odstranit’.

Ked' vymazete Udaje o reagencii, odstranite tiez idaje o zasobach pre balenia tejto reagencie. Nie je mozné
obnovit’' odstranené Udaje o reagencii ani Udaje o zasobach.

Ak uz nepotrebujete reagenciu, ktoru ste predtym pouzili, mozete ju radsSej oznacit’ ako nepreferovand, nez

.....
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8.3

moOzete zobrazit' a spravovat’ zasoby.

Obrazovka zasob reagencii

Na obrazovke Reagent Inventory (Zasoby reagencii) je uvedeny zoznam vSetkych reagencii a systémov
reagencii, ktoré boli kedy zaregistrované v systéme BOND, a ich aktualny stav zasob. Pomocou obrazovky

Reagent setup
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Obrazok 8-3: Obrazovka Reagent Inventory (Zasoby reagencii)

Reagencie Leica Biosystems s mensim ako minimalnym objemom zasob su na displeji zvyraznené cervenou

farbou.

Filtre pod tabul’kou umoznuju nastavit’ typ reagencie alebo systému, ktory sa ma zobrazit'.

Pre detekcné systémy BOND, systémy Oracle a Cistiace systémy — vybrané vo filtri Package type (Typ
balenia) — mozete filtrovat’ podla polozky Inventory status (Stav zasob), t. j. zobrazit’ vSetky registrované
systémy, len tie, ktoré su na sklade, alebo tie, ktoré st pod Uroviiou doobjednania.

V pripade jednotlivych nadob na reagencie mozete tiez filtrovat’ pomocou moznosti Supplier (Dodavatel’),
Preferred status(Preferovany stav) a Reagent type (Typ reagencie) (t. j. zobrazit’ ,,Primarne", ,Sondy",
»Primarne na paralelné dvojité farbenie", ,Sondy na paralelné dvojité farbenie", ,,Pomocné" alebo ,,VSetky"

reagencie).
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V zavislosti od typu reagencie sa mozu zobrazit' niektoré alebo vSetky nasledujlce detaily.

Nazov Uplny nazov reagencie.

Supplier Meno dodavatel'a reagencie. Nezobrazuje sa pre systémy reagencii.
(Dodavatel)

Type (Typ) Typ reagencie, napriklad primarna. Nezobrazuje sa pre systémy reagencii.

Catalog No. Kataldgové Cislo reagencie, ktoré sa ma uviest' pri doobjednani. Tento Udaj sa

(Katalogové C.) nezobrazuje pre systémy reagencii (stlpec je pritomny, ale vSetky hodnoty su
prazdne).

Vol. (Obj.) (ml) Celkové mnozstvo dostupnej reagencie. Patria sem vSetky registrované baliky

reagencii, i uz st aktualne vlozené do modulu spracovania alebo nie (pozrite
si Cast’ 8.3.1 - Stanovenie objemu reagencie ).

Runs rem. V pripade systémov Oracle je to pocet zostavajlcich cyklov v systéme.

(Zostavajlce

cykly)

Cleans remaining  PocCet zostavajucich Cisteni v Cistiacich systémoch.

(Zostavajlce

Cistenia)

Min. (ml) Len pre reagencie Leica Biosystems, je to objem zasob, pri ktorom sa zobrazi
vyzva na doobjednanie (pozrite si Cast’ 8.3.2.1 - Zmena nastavenia
minimalnej zasoby).

Min. (cykly) V pripade systémov Oracle je to pocet zostavajlcich cyklov, pri ktorych sa
zobrazi vyzva na doobjednanie (pozrite si Cast’ 8.3.2.1 - Zmena nastavenia
minimalnej zasoby).

Min. (Cistenia) V pripade systémov Cistenia je to pocet zostavajlcich Cisteni, pri ktorych sa

zobrazi vyzva na doobjednanie (pozrite si Cast’ 8.3.2.1 - Zmena nastavenia
minimalnej zasoby).
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Ovladacie tlacidla nad tabul’kou reagencii vam umoznuju spravovat’ zasoby reagencii.

« Kliknutim na tlacidlo Details (Podrobnosti) zobrazite informacie o jednotlivych baleniach reagencii
vybratého typu reagencii a nastavite pre ne moznosti.
Dal3ie informacie si pozrite v ¢asti 8.3.2 - Udaje o reagencii alebo systéme reagencii.

« Kliknutim na tlacidlo Enter ID (Zadat' identifikator) pridate zoznam reagencii do systému v
dialégovom okne Manual ID entry (Manualne zadanie identifikatora), ak ru¢ny skener nedokaze
automaticky rozpoznat' identifikator.

DalSie informacie si pozrite v &asti 8.3.3 - Registrécia reagencii a systémov reagencii.

« Kliknutim na tlacidlo Details report (Podrobna sprava) vygenerujte spravy o reagenciach alebo
systémoch reagencii, ktoré st v sicasnosti uvedené v tabulke.
Pozrite si Cast’ 8.3.4 - Sprava s Udajmi o zasobach .

« Kliknutim na tlacidlo Reagent usage (PouZitie reagencie) vygenerujte spravy o pouZziti reagencie v
stanovenom ¢asovom obdobi.
Pozrite si Cast’ 8.3.5 - Sprava o pouziti reagencii.

Pozrite si tiez Cast’ 8.3.1 - Stanovenie objemu reagencie , kde najdete vSeobecny opis toho, ako systém
BOND sleduje inventar reagencii.
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8.3.1 Stanovenie objemu reagencie

Systém BOND pouZiva dve metddy na stanovenie objemu reagencie v nadobach na podnose na reagencie:
vypocita objem na zaklade pociato¢ného objemu a nasledného pouZitia a meria ho priamo pomocou
systému snimania hladiny kvapaliny (LLS).

Vypocet objemu zavisi od pévodného objemu reagencie, odCitania reagencie pri jej davkovani a pricitania pri
dopliiovani (otvorené nadoby). Ak dojde k strate reagencie odparenim alebo rozliatim, mo6zu sa vyskytnat’
nezrovnalosti.

Systém LLS je integrovany do nasavacej sondy. Stanovuje objemy reagencie zistenim vysky reagencie, ked’
sa nasdvacia sonda ponori do nadob. V predvolenom nastaveni sa meranie objemu LLS (¢asto oznacované
ako testovanie namocenim) automaticky vykonava za ré6znych podmienok, napriklad ak sa nddoba nemerala
dlhsie ako 30 dni. Reagencia sa mohla odparit’ alebo nadoba sa mohla pouzit' v inom systéme. Tieto
predvolené testovania namocenim su naplanované v Case, ked' nebudul zdrziavat’ spracovanie, takze je
moZné, Ze reagencia, ktora sa povodne povazovala za dostupnu, nemusi neskor mat’ dostatocny objem pre
planované cykly. Ak k tomu do6jde, aktivuje sa alarm a operator musi bud’ doplnit’ nadobu (iba otvorené
nadoby) alebo zabezpecit/, aby bola k dispozicii vhodna alternativna reagencia (pozrite si Cast’

8.1.1.4 - Nahrada reagencie).

Pripadne mozete nastavit’ systém BOND na testovanie namocenim nadob pred kazdym spracovanim. Toto je
nastavené nezavisle pre otvorené nadoby, nadoby pripravené na pouZitie a systémy reagencii. Toto
nastavenie zaist'uje, Ze spustené cykly maju dostatok reagencie na dokoncenie, avSak predlzuje spracovanie
kvoli vykonavaniu testovani namocenim. Tieto moznosti nastavite na table klienta spravy Laboratory
settings (Laboratdrne nastavenia) (pozrite si ¢ast’ 10.5.1 - Laboratdrne nastavenia).

8.3.1.1 Nahlasovanie objemu pre detekcné systémy

Aby objemy vykazované pre detekcné systémy BOND boli porovnatel'né so systémami uvadzanymi pre
jednotlivé nadoby (umoznujlce odhad poctu sklicok, pre ktoré sa moZe pouZit’ detekény systém), objemy
systému sa vykazuju v mililitroch, pokial’ ide o jednu nadobu. Ked'ze vSak detekéné systémy pozostavaju z
nadob s réznymi objemami, musi sa uplatnit’ pravidlo vykazovania objemu opisané v tejto Casti.

Upozorfiujeme, Ze toto pravidlo sa nevzt'ahuje na systémy Oracle alebo Cistiace systémy, ktoré nahlasuju
zostavajlci pocet cyklov alebo Cisteni.

V pripade detekcnych systémov sa objem udava relativne k najvacsej jednotlivej nadobe v systéme. Ak sa
napriklad do najvécsej nadoby zmesti 30 ml, objem systému sa uvadza v pomere k 30 ml. Softvér BOND
predpoklad3, ze vSetky nadoby v novych systémoch su pIné, takze systém s najvacsou nadobou 30 ml sa
uvadza tak, ze ma objem 30 ml po prvej registracii.

.vwvrs

tejto nadoby nie je rovnaky ako objem najvacsej nadoby v systéme, hodnota sa normalizuje na objem
najvacsej nadoby. Napriklad v systéme s niekol'kymi nadobami po 30 ml a dvomi nadobami po 2.4 ml je
mozné, Ze jedna z 2.4 ml nadob ma vzhl'adom na pociatocné objemy najmensi objem reagencie. Ak v nej
zostava 1.2 ml (polovica povodného objemu), potom sa objem systému ako celku uvadza ako polovica z
30 mL, t. j. 15 ml.
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8.3.2 Udaje o reagencii alebo systéme reagencif

Ak chcete zobrazit’ podrobnosti o jednotlivych baleniach reagencie alebo systému reagencii, dvakrat kliknite
na typ reagencie v tabul'ke zasob reagencii alebo ho vyberte a kliknite na tlaCidlo Details (Detaily).

‘“appa Prabe
Package namm “azos Fiebe .
Catak W™ PROGS,  Wirivam giagks 10 00

SERE] w5 0Fat-11 g

Obrazok 8-4: Dialdgové okno Reagent inventory details (Podrobnosti o zasobach reagencii)

Dialdgové okno s podrobnost'ami o zasobach zobrazuje kazdé jednotlivé balenie vybranej reagencie alebo
systému. Polia a moznosti dialdgovych okien sa liSia v zavislosti od typu balenia reagencie a dodavatela. Pri
predvolenom nastaveni si zobrazené iba balenia s dostupnymi, neexspirovanymi reagenciami. M6Zete tiez
zobrazit’ prazdne balenia (ktoré nedosiahli datum exspiracie) alebo vSetky balenia, ktoré exspirovali v
poslednom mesiaci — v dialdgovom okne podla potreby vyberte moZnost’ Available (Dostupné), Empty
(Prazdne) alebo Expired (Exspirované).

Polozka Package name (Nazov balika) pre reagencie je zobrazena pre vSetky typy balenia reagencii.
Okrem toho sa pre reagencie BOND zobrazuje polozka Catalog N° (Kataldgové ¢) — na Ucely doobjednania
a — reagencie BOND (ale nie systémy) tiez maju pole Package name (Nazov balika), ktoré obsahuje
vel'kost’ balenia.

Reagencie a systémy BOND maju aj pole Minimum stock (Minimalna zasoba), ktoré uvadza Uroven zasob,
pri ktorej sa zobrazi vyzva na doobjednanie reagencii (pozrite si Cast’ 8.3.2.1 - Zmena nastavenia minimalnej

zasoby).

Pomocou rucnej Citacky moZete naskenovat’ Ciarové kody na boku zaregistrovanej nadoby na reagencie
alebo systému reagencii a spustit’ dialdgové okno s Uidajmi o zasobach. Naskenovana polozka zasob sa
zvyrazni v tabul'ke s podrobnost'ami a filtre Show (Zobrazit") (Available (Dostupné), Empty (Prazdne) alebo
Expired (Exspirované)) sa automaticky nastavia podla potreby.
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Tabul'ka v dialdgovom okne obsahuje nasledujlce informacie o kazdom baleni reagencii:

UPI,

Lot No. (C. Sarze)

Expiration date

(Datum exspiracie)

Registered
(Zaregistrované)

First used (Prvé
poufZitie)

Marked empty
(Oznacené ako
prazdne)

Initial vol.
(Pociatocny obj.)

(ml)
Vol. (Obj.) (ml)

Refill (mL) (Napli
(ml))

Cleans remaining
(Zostavajlce
Cistenia)

Runs remaining
(Pocet
zostavajlcich
cyklov)

Jedinecny identifikator balenia (pozrite si ¢ast’ 8.1.1.3 - Identifikacia
reagencie).

Cislo $arze balenia.

Datum exspiracie balenia. Balenia by sa po tomto datume nemali pouzivat'.

Datum, kedy bolo balenie prvykrat zaregistrované v systéme BOND.

Datum, kedy bolo balenie prvykrat pouZité v systéme BOND.

Datum, kedy bolo balenie oznacené ako prazdne. Tato poloZka moze byt’
nastavena automaticky pomocou softvéru alebo manualne (pozrite si Cast’
8.3.2.3 - Oznacenie balenia ako prazdne alebo nie prazdne).

Objem reagencie, ktory bol v novom plnom baleni.
Nezobrazuje sa pre systémy reagencii.

Aktualny objem reagencie v nadobe. Pre detekcné systémy si pozrite Cast’
8.3.1.1 - Nahlasovanie objemu pre detekéné systémy.

V pripade otvorenych nadob je to zvysny objem reagencie, ktory sa moze
pouzit' na naplnenie nadoby.

V pripade distiacich systémov je to pocet Cisteni, ktoré je mozné vykonat’ so

zvySnou reagenciou.

V pripade systémov Oracle je to pocet Cisteni, ktoré je mozné vykonat’ so
ZvysSnou reagenciou.

Tlacidla v dialégovych oknach s podrobnostami o zasobach umoziuji konfiguraciu rozsahu Gdajov o
zasobach (vhodné pre typ balenia) a vytvorenie spravy s Udajmi pre konkrétnu reagenciu alebo systém.
V nasledujucich castiach st opisané moznosti konfiguracie a sprav.
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8.3.2.1 Zmena nastavenia minimalnej zasoby

Preddefinované reagencie a systémy reagencii Leica Biosystems m6zu mat’ nastavent minimalnu Groven
zasob. Ak celkova zasoba reagencie klesne pod nastavenu Uroven, reagencia bude zvyraznena v okne
Reagent Inventory (Zasoby reagencie) nacerveno, aby tak vyzvala pouzivatela k zmene poradia
reagencii alebo systému.

Ak chcete zmenit’ nastavenie minimalnej zasoby, kliknite na polozku Set minimum stock level (Nastavit’
minimalnu Uroven zasob). V rozbal'ovacom dialdgovom okne zadajte pozadovani minimalnu Groven zasob
do pol'a Minimum stock (Minimalne zasoby). V zavislosti od typu balenia pouzivajte mililitre, cykly alebo
Cistenia. Kliknite na tlacidlo OK.

8.3.2.2 Sprava o reagencii

Kliknite na moznost’ Details report (Podrobna sprava) na vygenerovanie spravy iba pre vybranu reagenciu
alebo systém reagencii. Kliknite na moznost’ 8.3.4 - Sprava s Udajmi o zasobach (Prehl'ad podrobnosti o
inventari) a pozrite si d'alSie Udaje.

8.3.2.3 Oznacenie balenia ako prazdne alebo nie prazdne

Balenie reagencii moZete oznadit’ ako prazdne, napriklad ked' sa vyradi pred Gplnym pouZitim. Vyberte
balenie v tabul'ke a kliknite na polozku Mark as empty (Oznacit’ ako prazdne). Softvér vlozi aktualny
datum do pol'a Marked empty (Oznacené ako prazdne).

Ak chcete obnovit’ balenie reagencie oznacené ako prazdne, oznacte ho v tabulke a kliknite na polozku
Mark not empty (Oznacit’ ako nie prazdne). Toto je mozné vykonat' iba vtedy, ked’ balenie nie je nacitané
do modulu spracovania. Balenie uvadza objem reagencie, ktory malo pred tym, ako bolo oznacené ako
prazdne.

Vyberte prepina¢ Empty (Prazdny) nad tabul'kou, aby ste zobrazili polozky, ktoré st oznacené ako prazdne.

8.3.2.4 Dopifianie otvorenej nadoby na reagencie

Otvorené nadoby na reagencie BOND mozete pouZit’ znova a davkovat’ az 40 ml konkrétnej reagencie. PoCet
naplneni nadob nie je nijako obmedzeny, ak ich naplnite mensim mnozstvom, ako je objem podnosu.

Na naplnenie otvorenej nadoby pouzite nasledujice pokyny.

1. Naplite nadobu pozadovanym objemom reagencie.
2. Naskenujte nadobu (podla opisu v Casti 8.3.3 - Registracia reagencii a systémov reagencii), potom
kliknite na tlacidlo Refill (Napln).

.....

prekrodi limitnd hodnotu 40 ml.

3. Nastavte datum exspiracie pre novud reagenciu.

Upozorfiujeme, ze ked' sa otvorena nadoba naplni (bud’ prvykrat alebo doplnenie), softvér predpoklada, ze
nadoba sa naplni na maximum, ktoré je k dispozicii pre dant nadobu, t. j. objem (ml) Specifikovany
pouZivatel'om, ked' sa reagencia po prvykrat zaregistruje, alebo aktualny objem plus zvySok povoleného
objemu doplfiovania. Hlaseny objem sa v pripade potreby opravi, ked’ sa vykonava testovanie namocenim.
K tomuto nemusi dojst’, kym sa nadoba nepouzije.
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Kazda otvorena nadoba je pri prvej registracii pevne pripojena k urcitej reagencii. Kazda otvorena nadoba
musi pouzivat’ rovnaku reagenciu pri kazdom doplneni.
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8.3.3 Registracia reagencii a systémov reagencii

Registracia balenia reagencii prida dané balenie do zasob. Reagencia musi byt’ pred registraciou balenia
uvedena v zozname Reagent Setup (Nastavenie reagencie).

Pred pouzitim je potrebné zaregistrovat’ balenia reagencii pomocou pristrojov BOND-III alebo BOND-MAX.

Ak do modulu spracovania vlozite neregistrovan nadobu na reagencie, softvér ju nerozpozna a zobrazi

informacnu ikonu (i) v prislusnej polohe reagencie na obrazovke System status (Stav systému).

Softvér BOND bude sledovat’ pouZitie reagencie a upozorni vas, ked’ bude potrebné reagenciu vymenit'.

Nepokusajte sa naplnit’ nadobu na hotové reagencie BOND, pretoZe softvér BOND rozpozna, Ze ide o pouzitu
nadobu, a odmietne ju pouzit'.

Ak systém BOND nerozpozna nové balenie reagencie, ktoré naskenujete na zaregistrovanie, pravdepodobne
nemate nainstalovany najnovsi sibor BOND Data Definitions (BDD). Skontrolujte na webovych strankach
najnovsi subor BDD, potom ho stiahnite a nainstalujte (prostrednictvom obrazovky BDD update
(Aktualizacia BDD) klienta spravy), ak je jeho ,verzia idajov" vysSia ako verzia uvedena v dialégovom okne
About BOND (Informacie o BOND). Po nainstalovani najnovsieho siboru BDD restartujte klinického klienta
a skuste znova zaregistrovat’ novy podnos na reagencie alebo systém reagencii.

Metddy registracie roznych typov baleni reagencii st opisané v nasledujlcich Castiach:

« 8.3.3.1 - Registracia systémov reagencii

« 8.3.3.2 - Registracia hotovych reagencii BOND

« 8.3.3.3 - Registracia reagencii, ktoré nie su hotové
« 8.3.3.4 - Manualne zadanie identifikatora

8.3.3.1 Registracia systémov reagencii

Detek¢ny, teranosticky alebo Cistiaci systém BOND zaregistrujte naskenovanim dvoch Ciarovych kédov na
boku podnosu na reagencie.

Niektoré systémy reagencii majl na podnose na reagencie iba jeden Ciarovy kod, napriklad systémy s iba
jednou alebo dvomi nadobami.

Softvér zobrazi dialdgové okno Add reagent system (Pridanie systému reagencii).

POZOR: Nebezpecenstvo laserového Ziarenia. Moznost’
vazneho poskodenia oci. Vyvarujte sa priameho

kontaktu oci s laserovymi [G¢mi.
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Obrazok 8-5: Registracia detek¢ného systému BOND

Skontrolujte, i Udaje v dialdgovom okne zodpovedaju udajom o baleni, a potom kliknite na tlacidlo OK.

Nepokusajte sa zaregistrovat’ jednotlivé nadoby na reagencie, ktoré st sti¢ast'ou systému reagencii.

8.3.3.2 Registracia hotovych reagencii BOND

Balenie hotovych reagencii BOND zaregistrujete naskenovanim ¢iarového kodu na prednej strane nadoby.
Softvér zobrazi dialégové okno Add reagent package (Pridanie balenia reagenci).

Add reagent package

Glial Fibrillary Acidic Protein (GAS5), 7 mL
Catalog N°: PADD26 UPI: 00690422
Supplier: Leica Microsystems

Lot N°: 07360 Expiration date: 30-Apr-25
Initial vol. (mL) 7.00

Obrazok 8-6: Registracia baleni reagencii BOND

Skontrolujte, ¢i Udaje v dialdgovom okne zodpovedaju idajom o baleni, a potom kliknite na tlacidlo Add
(Pridat).

8.3.3.3 Registracia reagencii, ktoré nie su hotové

Reagencie nedodavané v baleniach hotovych reagencii BOND sa daju pouZit’ v systéme BOND v otvorenych
alebo titra¢nych nadobach BOND. Po priprave reagencie, ktora nie je hotova, na pouzitie a po jej naplneni do
7 ml alebo 30 ml otvorenej nadoby alebo 6 ml titracnej nadoby, sa zaregistruje takmer rovnakym sposobom
ako reagencie BOND:

1. Uistite sa, Ze reagencia bola vytvorena v systéme a je preferovana. Na registraciu zasob musi
preferovanu reagenciu definovat’ pouzivatel’ (pozrite si Cast’ 8.2.1 - Pridanie alebo Uprava reagencie).

Upozoriiujeme, Ze enzymy vytvorené s pomocou supravy na predpripravu enzymu BOND su v
systéme preddefinované a nevyzaduji manualne vytvorenie.
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2. Naskenuijte ciarovy kéd na prednej strane otvorenej alebo titracnej nadoby a otvorte dialdgové okno
Add open container (Pridanie otvorenej nadoby).

3. Vyberte nazov reagencie z rozbal'ovacieho zoznamu Reagent name (Nazov reagencie). (Nazov
dodavatela je uvedeny v zatvorkach vedl'a nazvu reagencie.)
Zoznam obsahuje vSetky preferované pomocné reagencie a znackovace, ktoré nie st od spoloCnosti
BOND, vytvorené v systéme, ako aj Styri preddefinované enzymy, ktoré sa dajl pripravit' zo sipravy
na predpripravu enzymu BOND. Ak ste nevytvorili reagenciu v systéme, zruste dialégové okno Add
open container (Pridat’ otvorend nadobu) a urobte to najprv (pozrite si krok 1 vyssie).

4. Zadajte Cislo Sarze reagencie z dokumentacie dodavatel'a reagencie.
5. Kliknutim na ikonu Expiration date (Datum exspiracie) zadajte datum exspiracie pomocou
ovladacich prvkov kalendara (alebo mozete datum zadat).

6 MOzete zadat’ Ciastkové datumy, napriklad D/M, DD/MM alebo DD/MMM. Predpoklada sa aktualny
rok. Ak zadate napriklad MM/RRRR alebo MMM/RRRR, predpoklada sa prvy den daného mesiaca.

Ak zadate neplatny datum, okolo pol'a Expiration date (Datum exspiracie) sa zobrazi Cervené
ohranicenie a zobrazi sa chybova sprava o overeni.

Ked' kliknete mimo pol'a Expiration date (Datum exspiracie), platny zaznam datumu sa
automaticky preformatuje tak, aby zodpovedal formatu systémového datumu. Ak ste zadali aspon
jeden platny datum pred zadanim neplatného datumu, pole sa po kliknuti na toto tlacidlo obnovi na
posledny zadany platny datum.

6. Kliknutim na tlacidlo OK zaregistruijte reagenciu.

8.3.3.4 Manualne zadanie identifikatora

Ak sa systému BOND nepodari precitat’ Ciarovy kod reagencie, postupujte nasledovne: obrazovka Reagent
Inventory (Zasoby reagencii):

1. Kliknite na polozku Enter ID (Zadat' identifikator).
Softvér BOND zobrazi dialdgové okno Manual ID entry (Manualne zadanie identifikatora).

2. Do horného riadku dialdgového okna zadajte identifikator reagencie (vedl'a ¢iarového kddu na
prednej strane balenia reagencie).

3. Kiliknite na polozku Validate (Overit').
Ak existuje viac ako jeden Ciarovy kdd, ako v pripade detekcnych systémov, kliknite na polozku
Validate (Overit") po zadani kazdého Cisla balenia.

4. Po overeni opravnenosti Cisla balenia softvér zobrazi prislusné dialdgové okno Add reagent
package (Pridat’ balenie reagencie).

5. Overte Udaje o baleni alebo ich pridavajte podla potreby v dialdgovom okne Add reagent package
(Pridat’ balenie reagencie) a kliknite na polozku OK (V poriadku), aby ste zaregistrovali balenie.
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8.3.4 Sprava s Udajmi o zasobach

MOzete vygenerovat’ spravu s Udajmi o zasobach reagencii alebo systémov reagencii zobrazenych v tabul'ke
v okne Reagent Inventory (Zasoby reagencii). Vygenerovana sprava uvadza Udaje o kazdej z viditel'nych
reagencii alebo kazdom systéme vratane zostavajlcich zasob. Ak je celkovy stav zasob nizsi ako minimalna
Uroven zasob (pozrite si ¢ast’ 8.3.2.1 - Zmena nastavenia minimalnej zasoby), potom je v sprave oznaceny
ako Low (Nizky).

Filtre nastavite v dolnej Casti obrazovky tak, aby zobrazovali reagencie alebo systémy reagencii, ktoré vas
zaujimaju, a potom kliknite na polozku Details report (Sprava s detailmi). Sprava sa vygeneruje a zobrazi v
novom okne.

V pravom hornom rohu spravy s idajmi o zasobach reagencii st uvedené informacie v nasledujlcej tabul'ke:

Pole Opis

Prevadzka Nazov prevadzky, ako je uvedeny v poli Facility (Zariadenie) na obrazovke
klienta spravy Laboratory settings (Laboratdrne nastavenia), pozrite si Cast’
10.5.1 - Laboratdrne nastavenia

Subjekt Nastavenia filtra pouzité na vyber reagencii alebo systémov reagencii v sprave.

V texte spravy budu pre kazdu reagenciu uvedend v tabul'ke uvedené nasledujlce Gdaje:

« Nazov,

« celkovy stav zasob (zvyrazneny, ak je nizsi ako minimalna troven zasob),

« katalégové Cislo (pre hotové nadoby BOND) alebo ,,open" (otvorené) (pre otvorené nadoby),
« typ (primarny, sonda, pomocny alebo typ systému reagencii),

« dodavatel'

Pre kazdé jednotlivé balenie reagencii sa v sprave uvadzaju nasledujlce Udaje:

o UPI,

« Cislo Sarze,

« datum exspiracie,

« datum registracie,

« datum prvého pouzitia,

« datum posledného pouzitia,
« Zzostavajlce mnozstvo,

Pozrite si Cast’ 3.7 - Sprava pre d'alSie informacie o okne spravy a moznostiach tlace.
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8.3.5

Sprava o pouziti reagencii

V sprave o poufZiti reagencii sa uvadza mnoZstvo pouzitej reagencie a pocet testov vykonanych s touto
reagenciou v stanovenom obdobi. Informacie su roz¢lenené na jednotlivé nadoby a zobrazuju celkové
hodnoty reagencii.

Sprava

sa vzt'ahuje na vSetky reagencie pouzité v definovanom obdobi bez ohl'adu na reagencie, ktoré st

aktudlne zobrazené na obrazovke Reagent Inventory (Zasoby reagencii). Pouzitie systému reagencii nie
je zahrnuté.

Kliknutim na moZnost’ Reagent usage (PouZitie reagencie) otvorte dialdgové okno na vyber datumu, kde
je potrebné nastavit’ obdobie, za ktoré sa ma sprava zahrnit'. Nastavte datumy a Casy od a do (pozrite si
Cast’ Pouzitie vyberov datumu a ¢asu na strane 192) a potom kliknite na tlacidlo Generate (Generovat’).

Sprava

sa vygeneruje a zobrazi v novom okne.

V pravom hornom rohu spravy o pouZiti reagencii st uvedené informacie v nasledujlcej tabul'ke:

Pole Opis

P

revadzka Nazov prevadzky, ako je uvedeny v poli Facility (Zariadenie) na obrazovke
klienta spravy Laboratory settings (Laboratdrne nastavenia), pozrite si Cast’
10.5.1 - Laboratdrne nastavenia

Casovy Usek Datumy ,,od" a ,do" za obdobie, na ktoré sa sprava vzt'ahuje

Pre kazdu pouzitt reagenciu v obdobi sprava uvadza nasledujlce Gdaje:

Pozrite

nazov (skrateny nazov reagencie);

UPI kazdej pouzitej nadoby;

Cislo Sarze kazdej pouzitej nadoby;

datum exspiracie kazdej pouZitej nadoby;

pocet spracovanych skli¢ok na nadobu a celkovy obsah reagencie;

objem reagencie pouzitej v danom obdobi, v jednom obale, ako aj v celkovom mnoZstve reagencie

si Cast’ 3.7 - Sprava pre d'alSie informacie o okne spravy a moznostiach tlace.
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8.4  Obrazovka panela reagencii

Panel je pouzivatel'om definovana stprava znackovacov. Pomocou panelov mézete do systému rychlo pridat’
niekol'’ko sklicok.

Panely sa mOzu pouzivat' iba pre bezné sklicka s jednym farbenim; neméZzu sa pouZzit’ na nastavenie sklicok
na dvojité farbenie. Na vytvaranie panelov musite mat’ tlohu pouzivatel’a — dohliadajuci.

Ak chcete zobrazit’ obrazovku Reagent Panels (Panely reagencii), kliknite na ikonu Reagent setup
(Nastavenie reagencie) na paneli funkcii a potom kliknite na kartu Panels (Panely).

Viac informacii najdete nasledujcich Castiach:

« 8.4.1 - Vytvorenie panela
« 8.4.2 - Zobrazenie alebo Uprava detailov panela
o 8.4.3 - Odstranenie panela

8.4.1 Vytvorenie panela

Ak chcete vytvorit’ panel, postupuijte nasledovne (musite mat’ tlohu pouzivatel'a — dohliadajuci):

1. Kliknite na polozku Add panel (Pridat’ panel).
Softvér zobrazi dialégové okno Reagent panel properties (Viastnosti panelu reagencii).

Faagant panal properies
Punal rame: | NERZ Pasel
Availatde markorg Paned comnaing:
m_. S T m..-.. T = “mm
"HER2 s Control Teest
. . Tost berua o
Entragen Racepte (BF11| [P ———
“(ikal Fissllary Acicic Profeis [385] [Py —— m
"HEFRZ Magates Coni L Whic rossysterms m
"HEFRZ Primary Aviody Lesca Wi roerpatoms m
e sk s & DR AY [ ™ P S

Obrazok 8-7: Dialdgové okno Reagent panel properties (Vlastnosti panelu reagencii)

Tabul'ka napravo od dialégového okna Reagent panel properties (Viastnosti panelu reagencii)
zobrazuje obsah panela a tabulka vl'avo uvadza vsetky dostupné znackovace.

2. Do pol'a Panel name (Nazov panela) v hornej Casti dialdgového okna zadajte nazov panela.
Panel nemozete ulozit’ bez nazvu.

3. Ak chcete pridat’ znackovac do panela, vyberte polozku v zozname dostupnych protilatok alebo sond

Test tissue >
v tabul'ke vlavo a potom kliknite na polozku

Ak chcete pridat’ pozitivnu kontrolnt vzorku tkaniva, kliknite na znackovac a potom na polozku

Ak chcete pridat’ negativnu kontrolnd vzorku tkaniva, kliknite na znackovac a potom na polozku
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4. Ak chcete polozku z panela odstranit’, oznacte ju v tabulke vpravo a kliknite na polozku

ﬁ Panely musia mat’ testovacie tkanivo. Nemozete uloZit’ panel, ktory nema testovacie tkanivo.

5. Ked'je panel spravny, kliknite na polozku OK (V poriadku), vd'aka comu uloZite Gdaje.
Ak nechcete panel ulozit, kliknite na polozku Cancel (Zrusit’).

8.4.2 Zobrazenie alebo Uprava detailov panela

Ak chcete zobrazit’ podrobnosti o paneli, vyberte ho v tabul'ke na l'avej strane obrazovky Reagent Panels
(Panely reagencii). Znackovace na paneli sa zobrazia v tabul'ke na pravej strane obrazovky. Ak chcete panel
upravit’, kliknite na ikonu Panel properties (Vlastnosti panela) a upravte ho podla opisu v Casti

8.4.1 - Vytvorenie panela (Vytvorenie panela).

8.4.3 Odstranenie panela

Ak chcete odstranit’ panel zo systému, vyberte ho v tabul’ke na obrazovke Reagent Panels (Panely
reagencii) a potom kliknite na moznost' Remove panel (Odstranit’ panel). Zobrazi sa vyzva na potvrdenie
odstranenia.

ﬁ Panely odstrariujte opatrne. Udaje z odstranenych panelov nemdzete obnovit'.
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Tato strana je umyselne ponechana prazdna.
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Obrazovka Slide history (Historia skli¢ok) zobrazuje podrobnosti o sklickach, ktoré st naplanované,
aktualne spustené alebo uz boli spustené na systéme BOND.

Cykly, ktoré boli naplanované, ale boli zastavené pred spustenim spracovania (odomknutim podnosu), maju
svoje jednotlivé zaznamy sklicok odstranené zo zoznamu histérie a nahradené jednym riadkom pre cely
podnos, zobrazujlci stav ,Rejected" (Odmietnuté). Pre tieto cykly je moZné vygenerovat’ udalosti cyklu

a spravy s Udajmi o cykle.

Tato kapitola ma nasledujlce Casti:

« 9.1 - Obrazovka historie sklicok

« 9.2 -Vyber skli¢ok

« 9.3 - Vlastnosti sklicka a opatovné spustenie sklicka
« 9.4 - Sprava o udalostiach cyklu

« 9.5-Sprava s tdajmi o cykle

« 9.6 - Sprava o pripade

« 9.7 - Sprava protokolu

« 9.8-Suhrn sklicok

« 9.9 - Export Uidajov

o 9.10 - Strucna histdria sklicok
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9.1 Obrazovka historie sklicok

Ak chcete zobrazit' podrobnosti histdrie skli¢ok alebo generovat’ udalosti cyklu, podrobnosti cyklu R
alebo spravy o pripadoch, vyberte ikonu Slide history (Histdria skli¢ok) na paneli funkcii. <3
Slide history
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Obrazok 9-1: Obrazovka Slide history (Historia sklicok)

Zoznam historie sklicok zobrazuje sklicka spustené v obdobi definovanom vo filtri Date range (Rozsah
datumov) nad zoznamom alebo konkrétne sklicko najdené pomocou filtra Slide ID (identifikator sklicka)
(pozrite si Cast’' 9.2 - Vyber skli¢ok).

Upozorfiujeme, ze Ciselny identifikator cyklu zobrazeny na obrazovke sa nemusi zvySovat’ po jednom disle.
Identifikacné Cisla cyklov sa pridel'ujd, ked’ st podnosy uzamknuté, takze ak je podnos uzamknuty,
odomknuty a potom znovu uzamknuty (pred spustenim cyklu), prirastky Cisel identifikatora sa zvysSia a Cislo

pridelené po prvom uzamknuti sa preskoci.

Farebné znacenie sklicok zodpoveda farbe pouzitej na obrazovke Slide setup (Nastavenie sklicka) (pozrite
si Cast’ 6.5.1 - Opis poli sklicka a kontrol):

« Biela: sklicko vytvorené v dialdgovom okne Add slide (Pridanie sklicka)

. ZIta: sklicka vytvorené v dialégovom okne Slide identification (Identifikacia skli¢ka) (pozrite si éast
6.8 - Improvizované skli¢ko a vytvorenie pripadu)

« Svetlosiva: Sklicka LIS

« Cervené: prioritné skli¢ka LIS (pozrite si ¢ast’ 11.2.5 - Prioritné sklicka)
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Kazdé sklicko ma v zozname uvedené nasledujlice hodnoty:

« Datum spracovania (zacatie spracovania sklicka)

« Identifikator cyklu

« Slide ID (ID sklitka)

« Znackovac (nazov primarnej protilatky alebo sondy)

« Meno pacienta

« Identifikator pripadu

« Typ (testovacie tkanivo alebo pozitivna alebo negativna kontrolné tkanivo)

« Stav (prebieha alebo dokoncené, ¢i boli zaznamenané nejaké neoCakavané udalosti; pripadne stav
~Rejected" (Odmietnuté) pre cykly, ktoré boli zastavené pred zaciatkom spracovania)

Ak je stav Done (notification) (Hotovo (oznamenie)), prezrite si spravu sprava o udalostiach cyklu a
zistite, i neoCakavané udalosti mohli ovplyvnit’ farbenie. NeoCakavané udalosti st zobrazené tucnym
pismom.

Ak chcete zobrazit’ informacie o sklicku, vyberte ju v zozname a potom kliknite na jedno z tlacidiel pod
zoznamom.

9.2  Vyber sklicok

Filtrujte sklicka do zoznamu na obrazovke Slide history (Historia sklicok) zobrazenim vsetkych skli¢ok
spracovanych v definovanom obdobi alebo zobrazte konkrétne skli¢ko zadanim ID daného sklicka. Kliknite
na rozbal'ovaciu ponuku a potom vyberte filter skliCok, ktory chcete pouzit'.

Posuvny rozsahu datumov

Shde history

TR - LT - QR - N R oo | e

Obrazok 9-2: Posuvny rozsahu datumov

Pouzite posuvny filter Date range (Rozsah datumov) na Specifikaciu obdobia prehl'adu obrazovky. Zobrazia
sa iba sklicka spracované v danom obdobi. Nastavte datumy ,,From" (Od) a , To" (Do) a v pripade potreby
¢asy na definovanie ¢asového obdobia, ktoré sa ma zobrazit'. Potom kliknite na tlacidlo Apply (Pouzit) na
zobrazenie sklicok.

Ak bolo v definovanom obdobi spracovanych viac ako 1 000 sklicok, zobrazi sa iba prvych 1 000 sklicok. Ak
chcete zobrazit' podrobnosti o kompletnom stbore, musite exportovat’ idaje sklicka — pozrite si ¢ast’
9.9 - Export Udajov.

Pole To (Do) je p6vodne nastavené na aktualny datum a pole From (Od) presne na jeden tyZden v
minulosti. Ak zmenite nastavenia, mozete sa vratit' na tdto konfiguraciu kliknutim na tlacidlo Last seven
days (Poslednych sedem dni).
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Pouzitie vyberov datumu a casu

Ak chcete nastavit’' den, mesiac a rok, kliknite na ikonu kalendara a vyberte datum. Prechadzajte mesiacmi
klikanim na Sipky v zahlavi kalendara. Alebo kliknite do stredu listy s nadpisom a vyberte iny mesiac alebo
prechadzajte rokmi. Pripadne mozete zadat’ datum priamo do pola.

Ak chcete nastavit’ ¢as, kliknite do pola ¢asu a pouzite tlacidla nahor a nadol (alebo klavesy so Sipkami nahor
a nadol). V zavislosti od umiestnenia kurzora sa ¢as zmeni o jednu hodinu, desat’ minut alebo jednu minatu.
Pripadne mozete zadat’ datum priamo do pol‘a.

Filter identifikatorov sklicok

Pouzite filter sklicok Slide ID (Identifikator sklicka) na vyhl'adanie informacii o konkrétnom sklicku. Zadajte
identifikator sklicka do pol'a Slide ID (Identifikator sklicka) a kliknite na polozku Apply (Pouzit).

9.3  Vlastnosti sklicka a opatovné spustenie sklicka

Ak chcete zobrazit’ vlastnosti sklicka v zozname Slide history (Historia skli¢ok), vyberte sklicko a kliknite na
moznost’ Slide properties (Vlastnosti sklicka) (alebo dvakrat kliknite). Toto je rovnaké otvorené dialdgové
okno ako na obrazovke Slide setup (Nastavenie sklicka) (6.5.4 - Upravy sklicka).

V dialégovom okne Slide properties (Vlastnosti sklicka) nemozete upravovat' Ziadne Udaje o pacientovi ani
Udaje o teste, ked' je otvorené z obrazovky Slide history (Historia sklicok) (kedZe sklicko bolo spracované
alebo je spracovavané), ale mozete pridat’ komentare do pol'a Comments (Komentare) alebo opakovane
spustit’ sklicka — pozrite si ¢ast’ Op&tovné spustenie sklicok.

9.3.1 Opatovné spustenie sklicok

Ak sklitko nespifia poZiadavky, moZe byt oznatené ako uréenie na opakovanie. Pouzite nasledujuci postup
na zacatie opatovného spustenia sklicka z dialégového okna Slide properties (Viastnosti sklicka):

1. Kliknite na poloZku Copy slide (Kopirovat' sklicko).
Dialdgové okno Slide properties (Vlastnosti sklicka) sa zmeni na dialégové okno Add slide
(Pridanie sklicka) s editovatel'nymi pol'ami.

2. Vykonajte vSetky poZzadované zmeny a potom kliknite na tlacidlo Add slide (Pridat’ sklicko).

3. Potvrd'te pripad, pacienta a lekara, aby skopirované sklicko pridalo sklicko na obrazovku Slide setup
(Nastavenie sklicka).
Dialdgové okno Add slide (Pridanie sklicka) zostane otvorené, aby ste v pripade potreby mohli
pridat’ d'alSie sklicka.

4. Kliknite na moznost’ Close (Zavriet)) a vrat'te sa na obrazovku Slide history (Histdria sklicok).

5. Novo vytvorené sklicka spustite beznym spésobom.
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9.4  Sprava o udalostiach cyklu

Tato sprava vygenerovana na obrazovke Slide history (Histdria sklicok) zobrazuje vSetky udalosti pre
vSetky sklicka na podnose, s ktorymi bolo vybrané sklicko spustené. Kliknite na moznost’ Run events
(Udalosti cyklu) na vygenerovanie spravy.

Spravy o udalostiach cyklu sa m6zu generovat’ aj poCas spracovania sklicok. Pravym tlacidlom mysi kliknite
na prislusny cyklus alebo zoznam na obrazovke System status (Stav systému) alebo Protocol status
(Stav protokolu) a z ponuky vyberte moznost' Run events (Udalosti cyklu). Udalosti, ktoré spustili
oznamenie o sklicku, st zobrazené tuénym pismom, aby ich bolo mozné I'ahko najst’.

V pravom hornom rohu spravy o udalostiach cyklu st uvedené informdacie v nasledujucej tabul'ke:

Pole Opis

PM serial NO (Sériové Sériové Cislo modulu spracovania pouZitého pre cyklus
Cislo PM)

Modul spracovania Nazov modulu spracovania pouZzitého pre cyklus

Slide tray (Podnos na Cislo zostavy na farbenie skli¢ok pouZitej na cyklus

sklitka)

Dispense volume Objem davkovanej reagencie (pozrite si Cast’ 6.5.8 - Objemy davkovania a
(Objem davkovania) pozicia tkaniv na sklickach)

Start time (Cas Datum a Cas spustenia cyklu

spustenia)

Run progress (Priebeh | Informacia o tom, ¢i je beh dokonceny, alebo sa stéle spracovava
cyklu)

Staining mode (Rezim | PouZity reZim farbenia, napriklad Single routine (Jeden postup)
farbenia)

Obrazky stitkov sklicok pre vSetky sklicka v cykle sa zobrazuju v hornej Casti spravy. Telo spravy zobrazuje
Cas, Cislo udalosti a popis udalosti pre cyklus. Cislo udalosti pouziva spolocnost’ Leica Biosystems na
sledovanie chyb v pripade potreby.

Pozrite si Cast’ 3.7 - Sprava pre d'alSie informacie o okne spravy a moznostiach tlace.
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9.5

Sprava s Udajmi o cykle

Tato sprava generovana na obrazovke Slide history (Histéria sklicok) zobrazuje detaily kazdého sklicka na
rovnakom podnose ako aktualne vybrané sklicko. Podnos musi mat’ dokon¢ené spracovanie a musi byt’
odomknuty. Kliknite na moznost’ Run details (Spustit’ podrobnosti) na vygenerovanie spravy. V pravom
hornom rohu spravy su uvedené informacie v nasledujlcej tabul’ke:

Pole

Opis

PM serial N© (Sériové
Cislo PM)

Sériové Cislo modulu spracovania pouzitého pre cyklus

PM name (Nazov PM)

Nazov modulu spracovania pouzitého pre cyklus

Slide tray (Podnos na
sklicka)

Cislo zostavy na farbenie skli¢ok pouzitej na cyklus

Start time (Cas Datum a Cas spustenia cyklu

spustenia)

Run started by (Cyklus | PouZivatel'ské meno osoby, ktora spustila cyklus
spustil)

Pre kazdé sklicko v cykle telo spravy zobrazuje snimku Stitka sklicka a nasledujlce informacie.

Pole

Opis

Slide ID (ID sklicka)

Systém BOND priradi ku kazdému sklicku jedinec¢ny identifikator.

Slide created by
(Sklicko vytvoril)

PouzZivatel'ské meno osoby, ktora vytvorila sklicko, pripadne ,LIS"

Case NO (Pripad ¢.) Jedinecny identifikator pripadu vygenerovany softvérom BOND
Tissue type (Typ Testovacie tkanivo, tkanivo pozitivnej kontroly alebo tkanivo negativnej
tkaniva) kontroly

Dispense volume
(Objem davkovania)

Objem davkovanej reagencie (pozrite si Cast’ 6.5.8 - Objemy davkovania a
pozicia tkaniv na sklickach)

Meno pacienta

Identifikacia pacienta

Identifikator pripadu

Identifikacia pripadu zadana pocas nastavenia sklicka

Staining protocol
(Protokol farbenia)

Pouzity protokol farbenia

Preparation (Priprava)

Pouzity protokol pripravy (ak existuje)

HIER protocol
(Protokol HIER)

Pouzity protokol HIER (ak existuje)

Enzyme protocol
(Protokol enzymu)

Pouzity protokol ziskavania enzymom (ak existuje)

Denaturacia Iba pre ISH, pouzity denaturacny protokol (ak existuje)
Hybridizacia Iba pre ISH, pouzity hybridizacny protokol (ak existuje)
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Pole

Opis

Referencia LIS [2 - 7]

Dodatocné referencné informacie o systéme LIS pre systémy
s nainstalovanym balikom LIS-ip (pozrite si ¢ast’ 11.2.6 - Datové polia
sklicka v LIS)

Stain (Farbenie)

Pouzity rezim farbenia, napriklad Single routine (Jeden postup)

Completion status
(Stav dokoncenia)

Oznacuje, Ci sa sklicko spracovava, dokoncuje alebo uz bolo vyhodnotené.
Tiez to, Ci boli hlasené nejaké oznamenia udalosti.

Comments
(Komentare)

Komentare mozete kedykol'vek zadat’ do vlastnosti sklicka

Sign off: (Schvalenie:)

Schvalenie je vyhradené miesto v tlacenej papierovej sprave, kde moze
dohliadajuci schvalit’ kazdé sklicko.

Pouzité reagencie (alebo preferovana siprava obsahujlca zlozky zmieSanej reagencie)

UPI, Jedinecny identifikator balenia kazdej reagencie alebo preferovanej
supravy pouzitej pre toto sklicko
Nazov Nazov kazdej reagencie alebo preferovanej slpravy pouZzitej pre toto

sklicko

Public name (Verejny
nazov)

Verejny nazov pre systémy s nainstalovanym LIS-ip

Lot No (C. arze)

Cislo $arze kazdej reagencie alebo preferovanej stipravy pouzitej pre toto
sklicko

Expiration Date (Datum
exspiracie)

Datum exspiracie kazdej reagencie alebo pomocnej stipravy pouzitej pre
toto sklicko

Pozrite si Cast’ 3.7 - Sprava pre d'alSie informacie o okne spravy a moznostiach tlace.

9.6

Sprava o pripade

Tato sprava zobrazuje detaily kazdého sklicka v rovnakom pripade ako aktualne vybrané skli¢ko. Sprava
moZe byt vygenerovana z obrazovky Slide setup (Nastavenie sklicka), Slide history (Histdria sklicok) a
dialogového okna Slide identification (Identifikacia sklicka). V pravom hornom rohu spravy o pripade su
uvedené informacie v nasledujucej tabul'ke:

Pole Opis
Identifikator pripadu Identifikacia pripadu zadana pocas nastavenia sklicka
Patient name (Meno Meno pacienta
pacienta)
Case comments Dal3ie informacie o pripade
(Komentare k pripadu)
Doctor (Lekar) Meno lekara alebo odporucajliceho patoldga zodpovedného za pacienta.
Doctor comments Dalsie informacie lekara

(Komentare lekara)

Created (Vytvorené)

Datum a Cas, kedy bol pripad vytvoreny

Case N© (Pripad ¢.)

JedineCny identifikator pripadu vygenerovany systémom BOND
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V pravom hornom rohu spravy st uvedené informacie pre kazdé sklicko v pripade:

Pole

Opis

Slide ID (ID sklitka)

Systém BOND priradi ku kazdému sklicku jedine¢ny identifikator.

Slide created by
(Sklicko vytvoril)

Pouzivatel'ské meno osoby, ktora vytvorila sklicko, pripadne , LIS".

Run (Cyklus) Cislo cyklu, v ktorom bolo skli¢ko spracované

Run started by (Cyklus | PouZivatel'ské meno osoby, ktora spustila cyklus

spustil)

Tissue type (Typ Testovacie tkanivo, tkanivo pozitivnej kontroly alebo tkanivo negativnej
tkaniva) kontroly

Dispense volume
(Objem davkovania)

Objem davkovanej reagencie (pozrite si Cast’ 6.5.8 - Objemy davkovania a
pozicia tkaniv na sklickach)

Staining protocol
(Protokol farbenia)

Pouzity protokol farbenia

Preparation (Priprava)

Pouzity protokol pripravy (ak existuje)

HIER protocol
(Protokol HIER)

Pouzity protokol HIER (ak existuje)

Enzyme protocol
(Protokol enzymu)

Pouzity protokol ziskavania enzymom (ak existuje)

Denaturacia

Iba pre ISH, pouzity denaturacny protokol (ak existuje)

Hybridizacia

Iba pre ISH, pouzity hybridizany protokol (ak existuje)

LIS reference
(Referencia LIS) (2—-7)

Dodatocné referencné informacie o LIS pre systémy s nainstalovany
balikom LIS-ip
(pozrite si Cast’ 11.2.6 - Datové polia sklicka v LIS)

Stain (Farbenie)

Pouzity rezim farbenia, napriklad Single routine (Jeden postup)

Completion status
(Stav dokoncenia)

Oznacuje, Ci sa sklicko spracovava, dokoncuje alebo uz bolo vyhodnotené.
Tiez to, Ci boli hlasené nejaké oznamenia udalosti.

Comments
(Komentare)

Komentare mozete kedykol'vek zadat’ do vlastnosti sklicka

Sign off: (Schvalenie:)

Schvalenie je vyhradené miesto v tlaCenej papierovej sprave, kde moze
dohliadajuci schvalit’ hodnotenie a komentare

Reagents Used (Pouzité reagencie)

UPI,

Jedinecny identifikator balenia kazdej reagencie pouzitej pre toto sklicko

Nazov

Nazov kazdej reagencie pouzitej pre toto sklicko

Public name (Verejny
nazov)

Verejny nazov pre systémy s nainstalovanym LIS-ip

Lot No (C. Sarze)

Cislo $arze kazdej reagencie pouzitého pre toto skli¢ko

Expiration Date (Datum
exspiracie)

Datum exspiracie kazdej reagencie pouzitej pre toto sklicko

Pozrite si Cast’ 3.7 - Sprava pre d'alSie informacie o okne spravy a moznostiach tlace.
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9. Histdria skli¢ok (na riadiacom zariadeni BOND )

9.7  Sprava protokolu

Ak chcete vygenerovat’ spravy o protokoloch pouzitych pre vybraté sklicka, vyberte sklicko a kliknite na
tlacidlo Protocol report (Sprava protokolu). Vyberte pozadovany protokol z tych, ktoré chcete spustit’' na
sklicku, a potom kliknite na tlacidlo Report (Sprava) na vytvorenie spravy. Opis spravy si pozrite v Casti
7.5 - Spravy protokolu.
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9.8 Suhrn sklicok

Zhrnutie spracovania sklicka zobrazuje pocet sklicok spustenych v stanovenom obdobi. Informacie sa
zobrazuju v tabul'kovom aj grafickom formate ako pocet spracovanych sklicok za jednotku ¢asu v
stanovenom obdobi.

Ak chcete nahlasit’ pocet spracovanych skli¢ok, kliknite na tlacidlo Slides summary (Sthrn sklicok) na
obrazovke Slide history (Histdria sklicok) a otvorte dialdgové okno Slides summary (Sthrn sklicok).

Vyberte bud’ konkrétny modul spracovania podl'a ndzvu alebo moznost’ All (VSetky) (vSetky moduly
spracovania alebo v systéme BOND-ADVANCE vsetky moduly spracovania, ku ktorému je klient aktualne
pripojeny) z rozbal'ovacieho zoznamu Processing module (Modul spracovania).

V poli Resolution (RozliSenie) vyberte ¢asovl jednotku, ktord sa ma pouzit’ na nahlasenie poctu
spustenych sklicok. Napriklad moznost’ ,Day" (Den) vygeneruje spravu, ktora zobrazuje pocet sklicok
spustenych kazdy den v stanovenom ¢asovom obdobi, zatial’ co mozZnost’,,Month™ (Mesiac) predstavuje
pocet sklicok spustenych kazdy mesiac v ramci daného obdobia.

Nastavte datumy To (Do) a From (Od). Jednotka Casu nastavena v poli Resolution (RozliSenie) zacina od
datumu From (Od) a pokracuje v celych jednotkach az do datumu To (Do), kde sa na dokoncenie obdobia
moze vyzadovat' Ciastocna jednotka.

Kliknutim na moZnost’ Generate (Generovat’) zobrazite ukazku spravy.

Pozrite si Cast’ 3.7 - Sprava pre d'alSie informacie o okne spravy a moznostiach tlace.
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9.9

Export Udajov

Kliknite na tlacidlo Export data (Export idajov) na obrazovke Slide history (Historia sklicok) na
vytvorenie siboru obsahujlceho podrobnosti o vsetkych sklickach, ktoré dokondili spracovanie vo vybranom

¢asovom obdobi. Exportovany subor je v Standardnom formate stboru ,hodnoty oddelené ¢iarkami*

(comma separated values, csv) a subor je mozné I'ahko importovat’ do tabul’kovych aplikacii tretej strany,
ako je Microsoft Excel. Po importovani do tabul'ky sa Gdaje zobrazia vo formate, ktory umoznuje (v zavislosti
od funk¢nosti tabul'ky) triedenie, vyhl'adavanie a vytvaranie prisposobenych zostav a grafov.

Pre kazdé sklicko vo vybratom rozsahu datumov sa do exportovaného stiboru zahrni nasledujlce
informacie:

Datum spracovania

Sériové Cislo PM

Slide ID (ID sklicka)

Run started by (Cyklus spustil)
UPI znackovaca

UPI 2 znackovaca

Meno pacienta

Typ tkaniva (test alebo pozitivna alebo
negativna kontrolna vzorka)

Stav

Comments (Komentare)

Nazov protokolu pripravy

Nazov protokolu HIER

Nazov protokolu enzymu

Nazov denaturacného protokolu
Nazov protokolu hybridizacie
Nazov protokolu farbenia

Nazov protokolu HIER 2

Nazov protokolu enzymu 2

Nazov denaturacného protokolu 2

Nazov protokolu hybridizacie 2

Nazov modulu spracovania
Identifikator cyklu

Slide created by (Sklicko vytvoril)
Stain (Farbenie)

Nazov znackovaca

Nazov znackovaca 2
Identifikator pripadu

Doctor (Lekar)

Dispense volume (Objem
davkovania)

Verzia protokolu pripravy

Verzia protokolu HIER

Verzia protokolu enzymu

Verzia denaturacného protokolu
Verzia protokolu hybridizacie
Verzia protokolu farbenia

Verzia protokolu HIER 2

Verzia protokolu enzymu 2

Verzia denaturacného protokolu 2

Verzia protokolu hybridizacie 2
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9. Histdria sklicok (na riadiacom zariadeni BOND )

« Nazov protokolu farbenia 2 « Verzia protokolu farbenia 2

« Nazov detekéného systému « Sériové Cislo detekEného systému

« Nazov detekéného systému 2 « Sériové Cislo detekEného systému
2

6 Stipce s ¢islom 2 v nazve st relevantné iba pre sekvencné dvojité farbenie skli¢ka; definujt informéacie
tykajlice sa druhého farbenia pre toto sklicko.

Na export podrobnosti o sklicku pouzite nasledujlci postup:

1. Vyberte pozadovany rozsah datumov (pozrite si ast' 9.2 - Vyber sklicok).

2. Kliknite na moznost’ Export data (Export Udajov).

3. Povyzve vyberte moznost ulozenia stboru.

4. Subor sa uloZi do prieCinka na stahovanie (alebo vyberte moznost’ Save as (UloZit' ako) na ulozenie
do iného priecinka.

Ulozeny subor je mozné otvorit’ v Standardnom tabul’kovom procesore, ako je Microsoft Excel,
a manipulovat’s nim podla funkcii dostupnych v aplikdcii. Pri otvarani siboru bude mozno potrebné zadat’
niektoré parametre stboru. Subor je vo formate ,,csv", parametre st nasledujtice:

« Typsuboru je Delimited (S oddelenymi idajmi)
« MozZnosti Delimiter (Oddel'ovac) alebo Separator (Oddel'ovad) s Comma (Ciarka).
« Pouzite formét stipcov General (Véeobecny).

6 Poznamka: Cas spustenia spracovania v exportovanych detailoch skli¢ka sa nebude presne zhodovat' s
Casom spustenia v ramci histdrie sklicka na obrazovke. Cas spustenia zobrazeny na obrazovke s histériou

sklicok je Cas, kedy bolo stlacené tlacidlo spustenia cyklu BT . Cas nahlaseny v exportovanych tidajoch je
vSak Cas, kedy sa proces skutocne zacal spracovavat’ na module spracovania.
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9. Histdria skli¢ok (na riadiacom zariadeni BOND )

9.10 Strucna historia sklicok

Strucna sprava o historii sklicok zobrazuje informacie o vSetkych sklickach v stbore, ktoré boli spracované
(alebo sa stale spractivaju) v Casovom ramci pouzitom na vyber sklicok na obrazovke Slide history
(Histdria sklicok). Sprava obsahuje oblast’ na odhlasenie a moze sa pouzit' ako zaznam spracovanych sklicok.

Ak chcete vytvorit’ kratku spravu histdrie sklicok, otvorte obrazovku Slide history (Historia skliCok) a
nastavte datumy a ¢asy From (Od) a To (Do), na vyplnenie obrazovky so vSetkymi sklickami v subore, ktoré
boli spracované v tom Case (pozrite si Cast’ 9.2 - Vyber skli¢ok (Vyber skli¢ok)). Kliknite na moznost’ Brief
slide history (Struc¢na histdria skli¢ok) na vygenerovanie spravy.

V laboratdriach s vysokymi obratmi moze predvoleny ¢asovy rozsah na obrazovke Slide history (Histéria
skli¢ok) (jeden tyzden) obsahovat tisice skli¢ok. Vytvorenie prehl'adu pre tento pocet sklicok bude trvat’
niekol'ko mindt — namiesto akceptovania predvoleného nastavenia zvazte definovanie kratSich ¢asovych
rozsahov.

Sprava obsahuje nasledujlice podrobnosti pre kazdé sklicko:

« Identifikator pripadu « Tissue type (Typ tkaniva)

« Meno pacienta « Dispense volume (Objem davkovania)
« Slide ID (ID sklicka) « Stav

« Marker (Znackovac) « Schvdlenie
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9. Histdria sklicok (na riadiacom zariadeni BOND )

Tato strana je umyselne ponechana prazdna.
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10. Klient spravy (na riadiacom
zariadeni BOND )

Vsetky vSeobecné konfiguracie systému BOND (okrem protokolov a reagencii) sa vykonavajl v samostatnej
softvérovej aplikacii ,klient spravy". Klienta spravy mozu spustat’ iba pouzivatelia s Glohou spravcu, ak maju
k dispozicii vSetky funkcie.

Klient spravy ma nasledujlce obrazovky otvorené pomocou ikon na paneli funkcii v hornej ¢asti klienta:

LIS Laheals BOD Sattings Hardwara Help Log out

P ™ B W ODd G O 4D

« 10.1 - PouZivatelia

« 10.2 - LIS (Laboratdrny informacny systém)
« 10.3 - Stitky

« 10.4-BDD

o 10.5 - Nastavenia

o 10.6 - Hardvér
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10. Klient spravy (na riadiacom zariadeni BOND )

10.1 Pouzivatelia

Pouzivatelia systému BOND sa spravuju v klientovi spravy na obrazovke User management
(Sprava pouzivatel'ov). MozZete vytvarat, upravovat’ a deaktivovat’ pouzivatel'ov. NemozZete
vymazat' pouzivatel'ov — zostanu navzdy v systéme. Pouzivatel'ov vSak mozete zakazat' a zakazat' im
pristup k jednému z klientov.

Povoleni pouZzivatelia maju Glohy, ktoré im poskytuji r6zne prava v ramci softvéru. Klienta spravy mozu
otvorit' iba pouzivatelia s Ulohou spravcu (kde m6zu vykonavat' vsetky funkcie). Pouzivatelia s Ulohou
operatora mozu registrovat’ reagencie, nastavovat’' a spracovavat' sklicka a generovat’ spravy, ale nemézu
upravovat’ podrobnosti o reagenciach, panely reagencii ani protokoly. Pouzivatelia s Ulohou dohliadajldceho
maju vSetky prava operatora, ale moéZu tiez upravovat’ podrobnosti o reagencii, panely a protokoly.
Pouzivatelia m6zu mat’ viac ako jednu tlohu.

1 2 3 4
User management
Show users: Add user
Disable user. 5
6
L o=
10 9 8: 7
C. |opis C. |opis
1 |Zoznam vsetkych pouzivatel'ov systému 7 |Reset (Obnovit’)
BOND Vratenie neulozenych zmien
2 |Pomocou filtrovania mézete zobrazit/ 8 |Ulozit’

vSetkych pouZivatel'ov alebo iba

’ Mt . UloZenie zmien pre aktudlneho pouzivatela
povolenych alebo zakazanych pouzivatel'ov

9 |Aktualne vybrany pouzivatel — jeho detaily

3 |Detaily o vybranom pouzivatelovi sU zobrazené v pravej asti obrazovky.

4 |Sprava s poziadavkami na heslo 10 |Add (Pridat’)

5 |Disable user (Zakazat’ pouZivatel'a) Kliknutim zruste zaciarknutie poli¢ok na
Zakaze (alebo znova povoli) aktualne pravej strane obrazovky a pridajte
vybraného pouzivatel'a podrobnosti 0 novom pouzivatel'ovi

6 |Roles (Ulohy)
Vyber Uloh pouzivatel'a

Obrazok 10-1: Obrazovka User management (Sprava uzivatel'ov)
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10. Klient spravy (na riadiacom zariadeni BOND )

Kazdy novy pouzivatel vyZaduje pouzivatel'ské meno a heslo. Obidve sa vyzaduju na prihlasenie sa ku
klinickému klientovi a klientovi spravy. Po vytvoreni pouzivatel'a uz nie je mozné zmenit’ meno pouZivatela,
ale heslo mozno zmenit'. PouZivatelia si m06zu kedykol'vek zmenit’ svoje vlastné hesla v prihlasovacich
dialégovych oknach BOND a spravcovia ich tiez mézu zmenit’ na obrazovke User management (Sprava
pouzivatel'ov). Hesld musia mat’ 4 az 14 znakov a musia obsahovat’ asponi jedno islo.

Hesla rozliSuju malé a vel'ké pismena a odpordcaju sa hesla s velkymi aj malymi pismenami. Softvér BOND
overuje hesla pri ich zmene. Heslo nemézete uloZit, kym nespliia minimalne poziadavky. Hesla neposkytuijte
ostatnym zamestnancom. Vzdy, ked’ ste mimo nastroja, odhlaste sa z Gctu.

Ostatné Udaje o pouzivatel'ovi (krstné meno a priezvisko a nazov Ulohy) su volitel'né. Tieto Udaje sa objavuiju
v protokoloch a spravach.
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10. Klient spravy (na riadiacom zariadeni BOND )

10.2 LIS (Laboratérny informacny systém)

Vacsinu konfiguracie systému LIS vykonava servisny personal, ked' je systém BOND LIS-ip
nainstalovany, pouZivatelia vSak maju k dispozicii maly pocet moznosti konfiguracie na obrazovke
LIS configuration (Konfiguracia LIS). Na obrazovke sa nachadza aj protokol chybovych sprav.

LIS configuration

‘You require a license for the BOND LIS-ip, activated with a password provided by Leica Biosystems.
-I License: AAAAAAAAA
2 Duplicate case ID: Resurrect existing case -
3 Force LIS printing in BOND
4 Enable LIS to update LIS slides 7
5 Enable unprocessed LIS slide lifetime: (hrs): 1

Edit LIS data fields
Log messages
N N
View log 8
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10. Klient spravy (na riadiacom zariadeni BOND )

Nazov (Obrazok 1-1)

. [Nazov (Obrazok 1-1)

License (Licencia)

Zobrazuje licencné heslo systému LIS-ip.
Duplicate case ID (Duplicitny
identifikator pripadu)

Nastavte akciu pre pripady s rovnakym
identifikdtorom pripadu ako existujlce
pripady.

Force LIS printing in BOND (Vynutena
tlac LIS v systéme BOND RX)

Zabezpecte, aby boli vSetky sklicka LIS
vytlacené systémom BOND. Pozrite si ¢ast’
11.7 - Znackovace sklicok.

Enable LIS to update LIS slides
(Povolit’ systém LIS na aktualizaciu
sklicok LIS)

Prepiste (aktualizovat’) nespracované sklicka,
ak systém LIS odosiela sklicka s rovnakym
identifikatorom ciarového kdodu. Ak je toto
nastavenie zakazané, systém BOND
zamietne akykol'vek pokus systému LIS o
opatovné pouzitie rovnakého identifikatora
Ciarového kodu.

Enable unprocessed LIS slide lifetime
(hrs) (Povolit’ nespracovanu Zivotnost’
sklicka LIS (v hodinach))

Vymazte sklicka prijaté zo systému LIS, ktoré
sa nespracovavaju do zadaného poctu hodin.

Log Messages (Spravy dennika)

Po kliknuti na moznost’ View log (Zobrazit’
dennik) sa zobrazia ako zoznam (pozrite si
Cast’ vpravo).

Edit LIS data fields (Upravit’ datové
polia systému LIS)

Nakonfigurujte zobrazenie Udajov skli¢ok v
systéme BOND.

View log (Zobrazit' dennik)

Zobrazit’ zoznam chyb, ktoré st vysledkom
sprav LIS odoslanych do systému BOND,
alebo odpovede zo systému BOND na spravy
LIS. Opatovnym kliknutim aktualizujete
zoznam o nedavne chyby.

Obrazok 10-2: Obrazovka LIS configuration (Konfiguracia LIS)
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10. Klient spravy (na riadiacom zariadeni BOND )

Licencia

Potrebujete licenciu pre systém BOND LIS-ip, ktora sa aktivuje pomocou hesla poskytnutého spolocnost'ou
Leica Biosystems. Heslo zvycajne zadava servisny personal, ktory nastavil pripojenie systému LIS-ip. Ak nie,
na obrazovke sa zobrazi pole License (Licencia). Ak chcete zapnit funkciu LIS-ip a zobrazit' moznosti
konfiguracie a prihlasenia zobrazené na Obrazok 10-2, zadajte heslo.

Duplicitny identifikator pripadu

Pouzite nastavenie Duplicate case ID (Duplicitny identifikator pripadu) na nastavenie spésobu
vybavovania pripadov prijatych zo systému LIS s rovnakym identifikatorom pripadu ako exspirovany alebo
vymazany pripad LIS, ktory sa uz nachadza v systéme BOND. (Ak ma pripad LIS rovnaky identifikator
pripadu ako existujlci pripad BOND, t. j. pripad vytvoreny v systéme BOND, je automaticky odmietnuty.)
Existuju dve mozZnosti:

. Resurrect existing case (Obnovenie existujlceho pripadu): po prijati nového pripadu sa za
predpokladu, Ze ma rovnaké meno pacienta ako existujlci pripad, obnovi pévodny pripad (t. j.
opatovne sa pouzije). Ak novy pripad obsahuje rovnaky identifikator pripadu, ale iné meno pacienta,
potom sa zamietne.

Ak sa meno lekara zmenilo, pouZzije sa nové meno.

. Reject message (Odmietnut’ spravu): novy pripad LIS sa neprevedie do systému BOND. Sprava
oznamujlca tdto skutocnost’ sa zaznamena do systému LIS. V systéme LIS musite zmenit’
identifikator pripadu a pripad znova odoslat’.

Diskusiu o spracovani duplicitnych identifikatorov pripadov v pripadoch, ktoré nie s pripady LIS, najdete v
Casti 6.3.4 - Duplikacia, obnovenie a exspiracia pripadu. VSeobecné informacie o pripadoch LIS najdete v
Casti 11.2.2 - Pripady LIS.

Datové polia sklicka v LIS

InsStalaciu systému BOND LIS-ip mozno nakonfigurovat’ tak, aby systém LIS odosielal systému BOND az
sedem parametrov pre kazdé sklicko. Tieto parametre si urcené len na prezeranie a su zobrazené na karte
LIS v dialégovom okne Slide properties (Vlastnosti sklicka). Aj ked’ zakladnu konfiguraciu tychto
parametrov vykonava servisny technik, mozete si zvolit’ skrytie ktoréhokol'vek z poli parametrov a nastavit’
nazvy poli.

Zaciarknite policka, ktoré chcete zobrazit', a zadajte nazvy poli.
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10. Klient spravy (na riadiacom zariadeni BOND )

10.3  Stitky

PouZite obrazovku Label templates (Sablony titkov) na vytvaranie a tpravu $ablon Stitkov Labiets
sklicok a vyber Sabldn, ktoré sa maju pouzit'. 3&}

Existuje osem typov Sablén pre pouzitie s dsmimi typmi sklicok v systéme BOND:

« jedno farbenie BOND,

« BOND Oracle,

« sekvencné dvoijité farbenie BOND,
« paralelné dvojité farbenie BOND,
« jednoduché farbenie LIS,

« LIS Oracle,

« sekvencné dvoijité farbenie LIS,

« paralelné dvojité farbenie LIS.

Sablény ,,BOND” st pre skli¢ka vytvorené v systéme BOND a $ablény ,LIS" pre skli¢ka vytvorené v systéme
LIS, ale vytlacené v systéme BOND.

Pre kazdy typ sklicka existuju tri preddefinované Sablény (2D Ciarovy kod, 1D Ciarovy kod a OCR). Nemozno
ich upravovat’ ani mazat'. Nastavenie BOND label ID (Identifikator Stitkov BOND) zobrazené v Casti
10.5.2 - Nastavenia pripadu a skli¢ka urcuje predvolenu pouzitt Sablonu; OCR alebo 2D Ciarovy kod.

Pri aktualizacii z verzie BOND 5.1 na verziu BOND 6.0 alebo novsiu sa zachovaju existujlice predvolené
Sabldny a su k dispozicii aj Sablény 2D ciarového kodu.

Ak bol vas systém BOND aktualizovany z predchadzajlcej verzie, mbzete nad’alej pouzivat’ existujlcu
Citacku Ciarovych kddov. Tento skorsi model vSak nepodporuje 2D Ciarové kody.

Ak chcete pouZzit’ inG Sablonu pre typ sklicka, skopirujte predvolent Sablonu a upravte vyslednu
«pouzivatel'ski Sablonu®. Potom ju ,aktivujte®, aby sa stala Sablonou, ktord systém BOND pouzije pre sklicka
tohto typu. Pre kazdy typ sklicka mozete vytvorit’ lubovolny pocet Sabldn, ale sicasne je mozné aktivovat’
iba jednu.

zlyhania automatickej identifikacie Stitkov je mozné stitky identifikovat’ ru¢ne.
Spolocnost’ Leica Biosystems odporuca, aby vsetky sklicka obsahovali nasledujice
polia:

f Na stitky vzdy uvadzajte dostatocné informacie, aby sa zabezpecilo, Ze v pripade

« identifikator pripadu alebo meno pacienta,

« identifikator sklicka, ak pouzivate Ciarové kody,

« typ tkaniva — na identifikaciu kontrolnych tkaniv; a

« znackovac — primarna protilatka alebo sonda, ktora sa ma pouzit'.
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10. Klient spravy (na riadiacom zariadeni BOND )

1
Label templates
slide type: BoNDsinglestan @] Slide label designer
2 7
3 o [
1 R 12345678
§ 12/12/2016 .
. *mARK(1)
Mr. J. Citizen :
AIHC A (+) :
Dr. Jones :
5
= .
=a [ ]
4 6
C. |opis ¢. |opis
1 [Slide type (Typ sklicka) 5 |Tabla Gprav s rozloZzenim Sablony vybratej viavo
Vyberte typ Sk“'E'ka — vSetky §7=_‘Pv|f3”Y predany 6 |Prikazy na Gpravu $ablén — pozrite si Obrazok
typ st zobrazene v podokne nizsie 10-5 - Prikazy na Upravu Sablony Stitkov
2 Ak’vc!'vna §apléna (s modrou znackou 7 |Template properties (Vlastnosti Sablony)
zaciarknutia) Vlastnosti aktualne vybraného rozlozenia Sablon
3 |Vybrana Sabldna, ktord sa zobrazi na table ako celku (iba na zobrazenie, kym nekliknete na
Uprav vpravo tlacidlo Edit (Upravit) v 'avom paneli)
4 |Prikazy spravy Sablén — pozrite si Obrazok
10-4 - Prikazy na spravu Sabldn Stitkov
Obréazok 10-3: Obrazovka Label templates (Sablény stitkov)
=
C. |opis ¢. |opis
1 [Nastavte aktudlne vybrant Sablonu, ktordsa 3 |Upravte aktudlne vybrand Sabléonu pomocou
pouZije pre vSetky stitky sklicok pre aktualne tably Uprav a prikazov na pravej strane
vybrany typ sklicka. obrazovky. Predvolené Sablény nie je mozné
2 |Skopirujte aktualne vybranu Sablonu upravovat.
a vytvorte novu ,pouzivatel'sk(" Sablonu. 4 |Odstrante aktualne vybranu Sablénu.
Predvolené Sabldny nie je mozné vymazat'.
Obrazok 10-4: Prikazy na spravu Sablon stitkov
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10. Klient spravy (na riadiacom zariadeni BOND )

Label templates
Slide type: n Slide label designer
S e |1
ot el o ’ S:yw outlines: 2
: I 12345678 .
[ | Field name Staining protocol
’ : 12/12/2016 & == &= 3
: -
] - ]
1 I Font: | Narrow -
: *mARK(1) o = = .
]
Mr J C]tlzen 1 Weight: Extra Light -
8 HC A + g Agnment Left -
:
- ]
_________________ s _I
= v
=3
74 6 3
(o Opis (o Opis
Template properties (Vlastnosti 5 | Choose fields (Vybrat’ polia)
Sablony) Ak chcete pridat’ alebo odstranit’ polia
Zadajte nazov a vel'kost’ Sablony z rozloZenia, otvorte dialégové okno Choose
2 | Show outlines (Zobrazit' obrysy) fields (Vybrat'polia).
Zobrazte obrysy poli na table Uprav 6 | Print (Vytladit')
3 | Field selection (Vyber pol'a) Vy’EIaéte aktualne rozloZenie na vybranej
, , . , tlaciarni
Vyberte typ pol'a na zvyraznenie pola na
table l]prav_ Do pola zadajte UkéikOV&” text. 7 Posuvnym ovladanim méZete zvadsit’ alebo
4 | Text properties (Vlastnosti textu) zmensit’ ukazku ukazky
- _ 8 | Aktualne vybraté pole — nakonfigurujte na
Nakonfigurujte vlastnosti textu pre vybraté table Text Properties (Vlastnosti textu)
pole napravo. Potiahnutim poli¢ok na jednom
konci zmenite Sirku alebo celé pole
premiestnite.
9 | Identifikator Stitka alebo Ciarovy kod —
nesmie sa zmenit’ vel'kost’

Obrazok 10-5: Prikazy na Gpravu Sablony stitkov
Pozrite si tiez:

« 10.3.1 - Vytvaranie, Uprava a aktivacia Sablon Stitkov
o 10.3.2 - Typy informacii
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10. Klient spravy (na riadiacom zariadeni BOND )

10.3.1  Vytvaranie, Uprava a aktivacia Sabldn stitkov

Vytvorte nové Sablony skopirovanim existujucich a ich Gpravou, pripadne mozete upravit’ existujlce
pouzivatel'ské Sablony (ale nie predvolené Sablony). Aktivujte Sablonu, aby sa stala Sablonou pouzivanou pre
Stitky vytlacené zo systému BOND.

« 10.3.1.1 - Vytvorenie novej Sablény
« 10.3.1.2 - Uprava $ablény
« 10.3.1.3 - Aktivacia Sablény

10.3.1.1  Vytvorenie novej Sablony

1. Vyberte typ sklicka, pre ktoré je nova Sabléna urcena.
Zobrazia sa vSetky existujlice Sablony pre typ sklicka.

2. Vyberte Sabldnu, ktord chcete skopirovat’ (vyberte Sablénu, ktora sa najviac podoba Sabléne, ktoru
chcete vytvorit').
3. Kliknite na moznost’ Copy (Kopirovat).

6 Kopirovanim Sablény s ¢iarovym kédom 1D sa vytvori nova ,,pouzivatel'ska Sablona“ s Ciarovym
kédom 1D.

Kopirovanim Sablony s Ciarovym kddom 2D sa vytvori nova ,,pouzivatel'ska Sablona" s Ciarovym
kédom 2D.

Skopirovanim Sablony pomocou OCR sa vytvori nova ,pouzivatel'ska Sablona" s OCR.

10.3.1.2  Uprava $ablény

1. Vyberte Sablénu na l'avej table a kliknite na tlacidlo Edit (Upravit').
Tabla uprav, tlacidla a zoznamy vlastnosti na pravej strane obrazovky vam umoznuju upravovat’
rozloZenie Sablon, ktoré sa zobrazujl na paneli Uprav.

2. Volitel'ne vyberte moZnost’ Show outlines (Zobrazit’ obrysy) (v Casti Template properties
(Vlastnosti Sabldny) (horna Cast’ vpravo hore)), ak chcete zobrazit’ hranice pol'a na table Uprav.

3. Zadajte nazov Sablony v Casti Template properties (Vlastnosti Sablony).

6 Pre nazvy Sablon stitkov existuje 64-znakovy limit. VSetky nazvy pouZivané v rovnakej kategorii typov
sklicok musia byt’ jedinecné.

4. Upravenie rozlozZenia:

i. Pridajte alebo odstrante polia — kliknite na polozku Choose fields (Vyberat' polia) a vyberte
vlastnosti sklicka, ktoré sa maju zobrazit’ (zoznam vsetkych dostupnych vlastnosti si pozrite
Casti 10.3.2 - Typy informacii).

Upozorfiujeme, Ze nemozete odstranit’ pole Label ID (Identifikator Stitka), ktoré sa pouziva
na automaticku identifikaciu.

ii. Umiestnite polia — vyberte a presunte polia na table Uprav.

iii. Zmente Sirku poli — presunte policka na oboch koncoch poli. (Vyska poli sa nastavuje podla
vel'kosti pisma textu.)
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Ak Sirka pol‘a, ktoru nastavite, nie je pri pouZiti Sablény dostatocne dlha na hodnotu na
konkrétnom Stitku, text sa skrati pripoja sa tri bodky, ktoré signalizujd, Ze doslo k skrateniu.

6 Nesmiete zmenit vel'kost’ pola Label ID (Identifikator Stitka) — musi zostat' v predvolenom
nastaveni, aby ho bolo mozné precitat’ pomocou snimaca modulu spracovania.

iv. Nastavte vlastnosti textu — vyberte pole a nastavte jeho pismo a vel'kost' pisma, Styl a typ
v Casti Text properties (Vlastnosti textu). V tomto poli tiez nastavte zarovnanie textu.

NemoZete zmenit' vlastnosti pisma pre pole Label ID (Identifikator Stitka) — musi zostat' v
predvolenom nastaveni, aby ho bolo mozné precitat’ pomocou snimac¢a modulu spracovania.

5. Kliknite na polozku Save (Ulozit').

6 Uistite sa, e okolo pol'a Label ID (Identifikator stitka) je volny priestor. Ak do tejto oblasti zasahuje text
z akychkol'vek inych poli, m6ze to ovplyvnit’ automatickl identifikaciu.

10.3.1.3  Aktivacia Sablony

1. Vyberte Sablonu na l'avej table a kliknite na tlacidlo Activate (Aktivovat).
Sabldna je oznatenad modrou znackou, ¢o znamend, Ze je teraz aktivna.
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10.3.2

Typy informacii

Sablény titkov mozno nakonfigurovat’ tak, aby zobrazovali lubovol'nti z nasledujlicich informécii o &titkoch
vybratych z dialdgového okna Choose fields (Vybrat' polia) na obrazovke Labels (Stitky).

Pole Label ID (Identifikator Stitka), ktoré sa pouziva na automaticku identifikaciu, nemozno odstranit’ zo

Ziadnej Sablony.

V zavislosti od nastavenia systému sa zobrazuje ako Ciarovy kod alebo v alfanumerickych znakoch.

Pole

Opis

Case ID (Identifikator
pripadu)

Identifikator pripadu pre sklicko (pozn. nie Cislo pripadu — pozrite si ¢ast’
6.3.2 - Identifikacia pripadu).

Slide created by (Sklicko
vytvoril)

Pouzivatel'ské meno osoby, ktora vytvorila sklicko, pripadne , LIS

Denaturation protocol
(Denaturacny protokol)

Skrateny nazov denaturacného protokolu.

Denaturation protocol 2
(Denaturacny protokol 2)

Skrateny nazov druhého denaturacného protokolu (méZze sa pozadovat’
pre protokoly s dvojitym farbenim).

Dispense volume

Davkovaci objem 100 pl alebo 150 pl.

(Davkovaci objem)

Doctor comment Komentar zaznamenany v systéme BOND pre odporucajliceho lekara
(Komentar lekara) (pozrite si Cast’ 6.4 - Sprava lekarov).

Doctor (Lekar) Meno odporucajlceho lekara.

EIER protocol (Protokol
EIER)

Skrateny nazov protokolu enzymov.

EIER protocol 2 (Protokol
EIER 2)

Skrateny nazov druhého protokolu enzymov (moze sa pozadovat’ pre
protokoly s dvojitym farbenim).

Facility (Zariadenie)

Nazov prevadzky, ako je uvedené v poli Facility (Zariadenie) na
obrazovke klienta spravy Laboratory settings (Laboratdrne
nastavenia), pozrite si ¢ast’ 10.5.1 - Laboratdrne nastavenia.

HIER protocol (Protokol
HIER)

Skrateny nazov protokolu HIER

HIER protocol 2 (Protokol
HIER 2)

Skrateny nazov druhého protokolu HIER (méZe sa pozadovat pre
protokoly s dvojitym farbenim).

Hybridization protocol
(Protokol hybridizacie)

Skrateny nazov protokolu hybridizacie ISH.

Hybridization protocol 2
(Protokol hybridizacie 2)

Skrateny nazov druhého protokolu hybridizacie ISH (m6Ze sa poZadovat’
pre protokoly s dvojitym farbenim).

LIS doctor comment
(Komentar lekara v LIS)

V pripade systémov LIS-ip je to komentar lekara v systéme LIS.

LIS doctor (Lekar v LIS)

V pripade systémov LIS-ip je to meno lekara.

LIS reference [2-8]
(Referencia LIS [2-8])

Vlastnosti sklicka v LIS importované do systému BOND.
Pozrite si Cast’ 11.2.6 - Datové polia sklicka v LIS.
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Pole

Opis

Marker (Znackovac)

Skrateny nazov primarnej protilatky alebo sondy pre jedno farbenie,
paralelné dvoijité farbenie alebo prvé farbenie pre sekvencné dvojité
farbenie.

Marker 2 (Znackovac 2)

Skrateny nazov primarnej protilatky alebo sondy pre druhé farbenie
dvoijitého farbenia.

Patient comment Komentar k pripadu (pozrite si Cast’ 6.3.3 - Pridanie pripadu).
(Poznamka o pacientovi)
Patient (Pacient) Meno pacienta.

Preparation protocol
(Protokol pripravy)

Skrateny nazov protokolu pripravy.

Public name (Verejny
nazov)

Pre systémy LIS-ip, verejny nazov primarnej protilatky alebo sondy
(pozrite si Cast’ 11.2.4 - Nazvy verejnych znackovacov) pre jedno
farbenie alebo prvé farbenie dvojitého farbenia.

Public name 2 (Verejny
nazov 2)

Pre systémy LIS-ip, verejny nazov primarnej protilatky alebo sondy
(pozrite si Cast’ 11.2.4 - Nazvy verejnych znackovacov) pre druhé
farbenie dvojitého farbenia.

Slide comment (Komentar
k sklicku)

Komentar k sklicku (pozrite si Cast’ 6.5.2 - Vytvorenie sklicka).

Slide date (Datum sklicka)

Datum, kedy bol Stitok vytlaceny (skrateny format, ako je nastaveny
v Casti Miestne a jazykové nastavenia systému Windows(Ovladaci

panel)).

Slide ID (OCR mode)

4-miestny alfanumericky identifikator sklicka jedinecny pre sklicko v

(Identifikator sklicka ramci systému BOND. Toto je prva Cast’ identifikatora Stitka.
(rezim OCR))

Slide ID (barcode mode) | 8-miestny Ciselny identifikator sklicka jedinecny pre sklicko v ramci
(Identifikator sklicka systému BOND.

(rezim ciarového kddu))

Slide priority (Priorita
sklicka)

V pripade systémov LIS-ip je to prioritné hodnotenie sklicka.

Staining mode (Rezim
farbenia)

Jednoduché farbenie, dvojité farbenie, diagnostické alebo teranostické

sklicko.

Staining protocol
(Protokol farbenia)

Skrateny nazov protokolu farbenia pre jednotlivé farbenie alebo pre prvé

farbenie dvojitého farbenia.

Staining protocol 2
(Protokol farbenia 2)

Skrateny nazov protokolu farbenia pre jednotlivé farbenie alebo pre
druhé farbenie.

Tissue type (Typ tkaniva)

Testovacie tkanivo alebo pozitivna alebo negativna kontrolna vzorka

tkaniva. Systém BOND vytlaci ,(-)" na negativne kontrolna vzorku, ,,(+)"

na pozitivnu kontroln( vzorku a nevytlaci ni¢ na testovacie tkanivo.
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10.4 BDD

Pomocou obrazovky BDD update (Aktualizacia BDD) aktualizujte Definicie idajov systému BOND
a generovanie stborov zaznamu z auditu.

BDD update

Leica Biosystems periodically distributes BDD (BOND Dala Definitions) updates on the web site, e.g. to add newly released reagents.

2 File selected:

Import status: Successful

Browse

Update log
]
23-Aug-13 11:3052AM  Information  Test management Finished

23-Aug-13 11:30:52AM  Information  Instrument management  Started

23-Aug-131131.49AM  Information  Instrument management  Finished

23-Aug-13 11:3149AM  Information  Case management Started
23-Aug-1311:31:49AM  Information  Case management Finished
23-Aug13 11:31:49AM  Information  Rules management Started
23-Aug-13 11:31:49AM  Information  Rules management Finished
23-Aug-13 1131:49AM  Information  Import SQL scripts Started
23-Aug-13 1:31:50AM  Information  Import SQL seripts Finished
23-Aug-13 11:31:50AM  Information  Label management Started
23-Aug-131131:51AM  Information  Label management Finished
23-Aug13 11:31:54AM  Information  BDD update Finished

Export audt trail 6

C. |Opis

1 [Dennik aktualizacie BDD

2 |Vybrany subor aktualizacie BDD

3 |Indikator priebehu a stav aktualizacie BDD
4

Prejdite na polozku Locate BDD update file (Vyhl'adat’ subor
aktualizacie BDD) a otvorte ho v poli viavo

5 |Load (Nacitat’)

Kliknutim nainstalujete sibor aktualizacie BDD v poli vi'avo
6 |Export audit trail (Exportovat’ zaznam z auditu)

Kliknutim vygenerujete stbory zaznamu z auditu —
10.4.2 - Zaznam z auditu

Obrazok 10-6: Obrazovka BDD update (Aktualizacia BDD)

Pozrite si:

« 10.4.1 - Aktualizacie BDD
e 10.4.2 - Zdznam z auditu
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10.4.1  Aktualizacie BDD

Spolocnost’ Leica Biosystems pravidelne distribuuje aktualizacie BDD (definicie idajov BOND) pomocou
webovej lokality, napriklad na pridanie novo vydanych reagencii. Sibory aktualizacii BDD pre BOND 6.0
maju priponu suboru ,*.bdd". Nainstalujte tieto aktualizacie z obrazovky BDD update (Aktualizacia BDD).

nariadenia v tychto regiénoch. Nezabudnite nainstalovat’ spravny subor aktualizacii
pre vas region (v dialdgovom okne About BOND (Informacie o BOND) sa zobrazia
informacie o oblasti, pozrite si Cast’ 3.9 - Informacie o systéme BOND). Ak si nie ste
isti spravnym siborom, ktory chcete pouZit/, obrat'te sa na oddelenie podpory
zakaznika.

2 Existuju r6zne subory aktualizacii BDD pre r6zne regiony sveta, ktoré odrazaju rozne

Aktualizaciu BDD mozete nainstalovat’ kedykol'vek.

1. Stiahnite si subor aktualizacie do riadiaceho zariadenia BOND (alebo pripadne akéhokol'vek terminalu
BOND v systéme BOND-ADVANCE).

2. Otvorte obrazovku BDD update (Aktualizacia BDD) v klientovi spravy.

3. Kliknite na moznost’ Browse (Prehliadat’) a vyhl'adajte stbor aktualizacie v dialégovom okne
Windows Open (Otvorit).

4. Kliknutim na moznost’ Open (Otvorit) zobrazte sibor BDD v poli v 'avom hornom rohu obrazovky.

5. Kliknutim na moznost’ Load (Nacitat’) aktualizujte definicie o nové Udaje.

6. Pocas prebiehajlcej aktualizacie sa spravy pisu do zaznamu Update Log (Dennik aktualizacie). V
poslednom riadku sa po dokonceni aktualizacie zobrazuje ,,BDD update: Finished" (Aktualizacia BDD:
dokoncend) a na hornom paneli sa v lidte postupu zobrazuje stav ,Successful® (Uspesnd).

Jedinym spdsobom, ako zistit', ¢i je aktualizacia BDD Uspesna, je obrazovka BDD update (Aktualizacia
BDD). Jedinym spOsobom, ako zistit’, Ci je aktualizacia BDD Uspesna, je obrazovka BDD update
(Aktualizacia BDD). Tento proces trva iba niekol'’ko minut, preto odporicame pockat’, kym sa aktualizacia
nedokondci, a potom prejst’ na ind obrazovku.

Ak aktualizacia nie je Uspesna, definicie idajov sa vratia do stavu pred aktualizaciou a v protokole
aktualizacii sa na tento Ucel zobrazi sprava. Ak sa aktualizacia nepodari, obrat'te sa na oddelenie podpory
zékaznika.

10.4.2 Zaznam z auditu

MOzete vygenerovat’ zaznam z auditu vSetkych zmien v systéme vratane toho, kto a kedy zmeny vykonal.
Zaznam z auditu sa zapisuje do viacerych stuborov CSV, z ktorych kazdy zaznamenava inl kategoriu
informacii. Subory sa zapisuju do priecinka: BOND Drop-box\Audit\RRRRMMDD-HHmmss na riadiacom
zariadeni.

Vytvorenie suborov zaznamu z auditu:

1. Otvorte obrazovku BDD update (Aktualizacia BDD) a kliknite na polozku Export audit trail
(Exportovat’ zaznam z auditu).

2. Zvolte moznost’ All data (VSetky Udaje) na nahlasenie vsetkych zmien v priebehu celej Zivotnosti
systému alebo Custom date range (Vlastny rozsah datumov), aby ste mohli definovat’ konkrétne
obdobie, a potom definujte datumy a ¢asy From (Od) a To (Do).

3. Kliknite na polozku Export (Exportovat’).
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10.5 Nastavenia

Na obrazovke Settings (Nastavenia) sa nachadzaju vSeobecné laboratdrne nastavenia pre systém REHtes
BOND (Laboratorne nastavenia) a predvolené nastavenia pripadu a sklicok a moznosti iy
pracovného toku (Nastavenia pripadu a sklicka). =,

« 10.5.1 - Laboratdrne nastavenia
« 10.5.2 - Nastavenia pripadu a sklicka
« 10.5.3 - Zalohy databazy

10.5.1 Laboratdrne nastavenia

Nastavte vSeobecné laboratérne moznosti na table Laboratory settings (Laboratérne nastavenia):

Settings
Laboratory settings
Facility: Tissue Test Labs | 1
Play welcome 2
Always dip test
Ready-to-use reagents
Reagent systems 3
Open containers
Database Backup
24-hr scheduled backup at (hrs) : 1:00 AM B 4
|5
Last backup failed | 6
(ol Opis (o Opis
Facility (Zariadenie) 4 | 24-hr scheduled backup at (hrs) (24-
Zadajte nazov svojho laboratdria, aby sa hodinové planované zalohovanie o
zobrazil v spravach (h))

Nastavte ¢as na automatické spustanie
dennych zaloh databaz (24-hodinovy format
Casu) — pozrite si ¢ast’ 10.5.3 - Zalohy
databazy.

5 | Back up now (Zalohovat' teraz)
Okamzite spustite zalohu databazy —

10.5.3 - Zalohy databazy.

2 | Play welcome (Prehrat’ uvitanie)

Prehra sa uvitacia sprava pri spusteni
softvéru BOND

3 | Always dip test (Vzdy vykonat’
testovanie namocenim)

Skontrolujte, ¢i sa pred kazdym cyklom
namocia nadoby na reagencie
&pecifikovanych typov — pozrite si Cast’ 6 | Informacie o poslednej zalohe alebo
8.3.1 - Stanovenie objemu reagencie indikatore priebehu pocas zalohovania

Obrazok 10-7: Obrazovka Settings (Nastavenia) tabla Laboratory settings (Laboratdrne nastavenia)
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10.5.2  Nastavenia pripadu a sklicka

Nastavenia pripadu a sklicka umoZziuju nastavit’:

« predvolené hodnoty pre mnozstvo konfigurovatelnych hodnot v pripade vytvarania pripadov a

sklicok,

« moznosti pracovného toku pri vytvoreni pripadu a sklicka.

Opisy moznosti pripadu a sklicka si pozrite na Obrazok 10-8 a Obrazok 10-9.

Case settings
1 | Default preparation: "Dewax '
2 | Default dispense volume: 150 pL n
3 | Create impromptu cases or slides: Cases and slides n
4 | Processed case lifetime: 30/ (days)
5 | Create daily case
¢. Opis ¢. Opis
1 Default preparation (Predvolena 4 Processed case lifetime (Zivotnost’
priprava) spracovaného pripadu)
Predvoleny pripravny protokol pre nové Pocet dni, kedy pripad zostane na obrazovke
pripady. Slide setup (Nastavenie sklicka) po spracovani
2 Default dispense volume (Predvoleny po?,slidznegg Sk“Cka, v pripade —,Eoane scli cast
objem davkovania) 6.3.4.2 - Zivotnost' spracovaneho pripadu.
Predvoleny objem dévkovania pre nové 5 Create daily case (Vytvorenie denného

pripady.

3 Create impromptu cases/slides
(Vytvorenie improvizovanych skli¢ok
pripadov/sklic¢ok)

Nastavte moznosti na vytvaranie pripadov
a/alebo skli¢ok po viozeni sklicok — pozrite si
Cast' 6.8.2 - Moznosti identifikacie skliCok v

systéme

pripadu)

Automaticky vytvorte jeden pripad denne pre
vsetky sklicka spracované v ten den — pozrite si
Cast’ 6.3.7 - Moznost’ celodenného pripadu

Obrazok 10-8: Nastavenia pripadu na table Case and slide settings (Nastavenia pripadu a sklicka)

Slide settings
1 Staining mode: Single -
Force printing in BOND v 3
2 BOND label ID OCR
+ Barcode
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C. Opis C. Opis
1 Staining mode (Rezim farbenia) 3 Force printing in BOND (Vynutena tlac¢
Predvolené nastavenie pre nové sklicka — v systéme BOND)
pozrite si 6.5.2 - Vytvorenie sklicka. Na spracovanie povolte iba sklicka so Stitkami

vytlaCenymi v systéme BOND — pozrite si Cast’

2 BOND label ID (Identifikator stitka . ' - . i
6.8.2 - Moznosti identifikacie sklicok v systéme

BOND)

Nastavte identifikatory primarnych stitkov pre
sklicka vytvorené v systéme BOND ako 1D
alebo 2D ciarové kody alebo alfanumericky text
(OCR).

Obrazok 10-9: Nastavenia sklicka na table Case and slide settings (Nastavenia pripadu a sklicka)

10.5.3  Zalohy databazy

Databdza uklada kritické informacie o pacientovi a je nevyhnutna pre spravne fungovanie systému BOND,
aby sa zabezpecilo, Ze sa mdZete obnovit' v pripade poskodenia databazy, systém BOND ma systém
automatickych a manudlnych zaloh:

« automatické denné zalohy,
« ,manualne", zalohy na poziadanie.

Vsetky zalozné stbory su uloZzené na riadiacom zariadeni BOND v podadresaroch adresara:
B:\BOND Drop-box\Backups

Pre kazdy typ zalohy sa vygeneruju dva subory, vzdy s rovnakym formatom nazvu:
[Nazov zariadenia]_BOND_RRRR-MM-DD-HH-mm-ss

kde sa nazov zariadenia zadava v klientovi spravy na obrazovke Settings (Nastavenia) (pozrite si ast’
10.5.1 - Laboratdrne nastavenia) (alebo sa predvolene nastavi na ,Facility" (Zariadenie), ak nie je zadany
nazov zariadenia). Nazov obsahuje datum a Cas spustenia zalohy. Hlavny zaloZny stibor ma priponu ,,.dump®
a existuje aj protokolovy subor s priponou ,,..log".

\}

Automaticka denna zéloha sa spusti v ¢ase nastavenom v klientovi spravy na obrazovke Settings
(Nastavenia) (10.5.1 - Laboratérne nastavenia). Posledna zaloha je v prieinku ,Scheduled_Latest". Po
spusteni zalohovania na nasledujlci den sa presunie do priecinka ,,Scheduled_1_Days_OIld", a nasledne na
dalSich Sest’ dni (do priecinka ,Scheduled_7_Days_0OId"), po ktorom sa odstrani.

Ak je riadiace zariadenie BOND vypnuté v naplanovanom Case zalohy, zaloha sa nespusti. Uistite sa, Ze ste
nastavili ¢as, kedy bude riadiace zariadenie zapnuté a kedy je nepravdepodobné, Ze bude prebiehat’
spracovanie.

Manualne zalohovanie méZete spustit’ kedykol'vek (okrem pripadu, ked' je spustené automatické
zalohovanie) z klienta spravy na obrazovke Settings (Nastavenie). Kliknite na polozku Back up now
(Zalohovat’ hned') v ¢asti Database backup (Zalohovanie databazy) (pozrite si ¢ast’ 10.5.1 - Laboratdrne
nastavenia).

Po dokonceni zalohovania sa zobrazi dialégové okno. Stbory zaloh a dennikov sa ukladaju do priecinka
»~Manual". Pri nasledujicom manualnom zalohovani sa subory prenesu do priecinka ,Manual_Previous".
Subory sa vymazu po tretej manualnej zalohe - t. j. ulozia sa iba dve posledné manualne zalohy.
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Ak sa nepodari Uspesne dokoncit’ niektory typ zalohy, na pravej strane panela funkcii
v klientovi spravy a klinickom klientovi sa zobrazi ikona (vpravo). Ikona zostava, kym sa cg"
nespusti Uspesné zalohovanie. Ak sa ikona zobrazi, ¢o najskor sa pokuste o manualne

e
zalohovanie. Ak sa nepodari ani to, okamzite sa obrat'te na oddelenie podpory zakaznika.

A —

Najma v pripade starsich systémov BOND, v ktorych bude nahromadenych viac Udajov, obcas

skontrolujte, Ci je k dispozicii dostatok miesta pre zalozné subory. ZvycCajne sa jeden zalozny stbor odstrani,
ked' sa zapiSe novy, takze vyuzitie jednotky sa zvysi iba v relativne malych prirastkoch. V urcitom okamihu
vSak budete potrebovat’ d'alSie miesto na disku. V takom pripade sa obratte na oddelenie podpory
zakaznika.

Pre vacsiu bezpecnost’ pravidelne zalohujte zalozné subory na iné miesto (mimo riadiaceho zariadenia
BOND). Ak je to mozné, zabezpecte spolu so svojim oddelenim IT automatické zalohovanie. Ak nie,
skopirujte sibory manualne raz tyZzdenne (CastejSie pre laboratdria s vysokymi obratmi). Riadiace zariadenie
BOND prevadzkuje zabezpeceny FTP server, aby sa oddelenie IT mohlo prihlasit’ a stiahnut’ zalozné subory

z priecinka prostrednictvom zabezpeceného FTP systému BOND.

Ak potrebujete obnovit’ databazu, obratte sa na oddelenie podpory zakaznika.
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10. Klient spravy (na riadiacom zariadeni BOND )

10.6 Hardvér

Na konfiguraciu modulov spracovania, suborov (skupin modulov spracovania ovladanych z jedného [
klienta) a tlaciarni Stitkov sklicok pouZite obrazovku Hardware configuration (Konfiguracia @

hardvéru).

Konfiguracia hardvéru sa vykonava na troch kartach:

« 10.6.1 - Moduly spracovania

« 10.6.2 - Subory
« 10.6.3 - Znackovace sklicok

10.6.1  Moduly spracovania

Zobrazte moduly spracovania v systéme BOND a nakonfigurujte ich nadoby na nebalené reagencie na karte
Processing modules (Moduly spracovania).

Ked' je modul spracovania fyzicky pripojeny k riadiacemu zariadeniu BOND pomocou sietového kabla,
automaticky sa objavi v I'avej Casti karty Processing modules (Moduly spracovania).

Riadiace zariadenie BOND umozni pripojenie iba kompatibilnych modulov spracovania. Ak je pripojeny
nekompatibilny modul spracovania, zobrazi sa ikona a chybové hlasenie (pozrite si tabul'ku ikon a vyznamov
na nasledujucej strane).

Vyberte modul spracovania, aby sa jeho podrobnosti zobrazili na pravej strane karty. Zadajte pre modul
spracovania jedinecny nazov a ak je to potrebné, zakazte niektoré nadoby na nebaleny material (pozrite si
Cast’ 10.6.1.1 - Deaktivacia nadob na nebalené reagencie). Ked' tieto nastavenia ulozite, modul spracovania
sa povazuje za ,uvedeny do prevadzky".

Zostane na karte, a to aj vtedy, ked' je vypnuty alebo odpojeny, kym ho nevyradite z prevadzky (pozrite si
Cast’ 10.6.1.2 - Vyradenie modulu spracovania z prevadzky).
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10. Klient spravy (na riadiacom zariadeni BOND )

1 2 3

Hard\are configuration

Processirig modules Pods| Slide labellers

3210123
BOND-IlI
BOND-Ill #1

Y rome

M210178
BOND-MAX
BOND-MAX #2

Serial N° 3210123

Name: BOND-Ill #1

M2120 IP Address: 10.252.10.2:111

25
BOND-MAX

Bulk reagent configuration has been defined for the proc ssing module.

o
@ %4 al;:x # Type: BOND-Ill
g,iz):\l 2[())_%}»{ Bulk container configuration
9 o = = = = =2 =2 = 5 =
O O6066o6oaan
. ol s fl icorol [ v l v e
< 1]|2]/3||4)|/6//6] 7| 8] 9
4 5 6 7
(of Opis C. Opis
1 | VSetky pripojené moduly spracovania. Udrzba je dokonéena
2 | Aktualne Vybrany modul spracovania — Kliknutim obnovite den a pocv:et sklicok po
podrobnosti st zobrazené na pravej strane preventivnej Udrzbe — pozrite si Cast
obrazovky. Preventivna Udrzba v 12 - Cistenie a Udrzba
7w P - B BOND-IIT a BOND-MAX) (BOND-III
3 | Sérioveé Cislo, nazov (upravitel'ny), IP adresa (BO aBo ) (BO a
R . BOND-MAX).
a typ pristroja pre vybrany modul
spracovania. 7 | Ulozit’
4 | vyradenie z prevadzky Ak chcete uviest’ do prevadzky novo
. . . pripojeny modul spracovania, musite ulozit’
Vyrad'te vybrany modul spracovania z . v 1 . virs
. o, konfiguracné nastavenia. Ak chcete ulozit
prevadzky — pozrite si Cast . v s .
. . konfiguracné nastavenia modulu
10.6.1.2 - Vyradenie modulu spracovania z i , . —
revadzky nisiie spracovania, musite sa najprv presvedcit/, Ci
prevaczyy su vSetky jeho zostavy na farbenie sklicok
5 | Konfiguracia nadoby na nebaleny material - odomknuté.

mozete zrusit’ zaciarknutie niektorych stanic,
ak sa nebudul pouzivat’ — pozrite si Cast’
10.6.1.1 - Deaktivacia nadob na nebalené

reagencie nizsSie

Obrazok 10-10: Karta Processing modules (Moduly spracovania) na obrazovke Hardware
configuration (Konfiguracia hardvéru)
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10. Klient spravy (na riadiacom zariadeni BOND )

Ikony vedla snimok modulov spracovania na l'avej table oznacuju, kedy st moduly v roznych stavoch:

Ikona Vyznam Ikona Vyznam
N Modul spracovania nie je @ Modul spracovania prechadza
L™ | pripojeny. (drzbou.

Tato ikona sa zobrazi (spolu s
chybovou spravou), ak je pripojeny
modul spracovania nekompatibilny
so systémom BOND.

nebola prijata modulom
spracovania. Kliknutim na tlacidlo
Save (Ulozit") odoslite konfiguraciu.

Modul spracovania sa spusta. C’? Konfiguracia nebalenej reagencie

Na module spracovania - Konfiguracia nebalenej reagencie
momentalne prebiehaju l i bola prijatd modulom spracovania.
opravy.

10.6.1.1 Deaktivacia nadob na nebalené reagencie

Laboratdria, ktoré nevykonavaju ziskavanie epitopov a/alebo odvoskovanie na systéme BOND mé6zu
deaktivovat’ nadoby v softvéri a odstranit’ prislusné nadoby z nastroja. Nadoby sa potom nemusia udrZiavat’
s reagenciou vlozenou v nich a inicializacia pristroja sa urychli, pretoze privody tekutin do nadob nie su
preplachované. Ak chcete zakazat’ nadoby na nebaleny material, zruste ich zaciarknutie na table Bulk
container configuration (Konfiguracia nddob na nebaleny material) a kliknite na moznost’ Save (UloZit).
Po zobrazeni vyzvy restartujte modul spracovania, aby sa zmeny prejavili. Deaktivované nadoby mozete
odstranit’ alebo ich nechat’ v pristroji na svojom mieste.

10.6.1.2  Vyradenie modulu spracovania z prevadzky

Ak uz nepotrebujete modul spracovania, vyradte ho z prevadzky a odpojte ho na karte Processing
module (Modul spracovania). Uistite sa, Ze je modul spracovania vypnuty, vyberte ho na karte Processing
modules (Moduly spracovania) a kliknite na polozku Decommission (Vyradenie z prevadzky). Ak je modul
spracovania stale v stibore, po vyradeni z prevadzky sa automaticky odstrani z modulu.

Ak chcete znova spracovat’ modul spracovania, znova pripojte jeho siet'ovy kabel.
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10. Klient spravy (na riadiacom zariadeni BOND )

10.6.2  Subory

Subory su kolekcie modulov spracovania (a tlaciarni stitkov skli¢ok), ktoré je mozné ovladat' z jedného
klinického klienta — pozrite si Cast’ 3.1 - Architektdra systému. Vytvorte stibor aj pre instalacie s jednou

stanicou, kde st vsetky moduly spracovania ovladané z riadiaceho zariadenia BOND. Vytvarajte a upravujte

subory na table Pods (Subory)

1 2

Haidware configuration

Pods Slide labellers

Name: Fire

Description: Pod 1

Allocated processing modules

TH_B3
9 < BOND-Ill
- pr‘ﬂ TH B3
Q@@ Pod3 [:? ¢ yet configurs
3 i~ Not yet configured

Allocated slide labellers

5, Zesigner TLP 3042

Available processing modules

M212025
BOND-MAX

@ B;?ND MAX #4
TH_Max
BOND-MAX 4

&, e

£ C? yet configured

Available slide labellers

Cove ] v ]

8 Fi 6

p<

Opis

p<

Opis

1 |Zoznam vsetkych siborov

2 |Moduly spracovania vo vybranom subore.
Rovnaké poradie sa pouziva u klinického
klienta — pozrite si Cast’ 10.6.2.1 - Viytvorenie
nového suboru nizsie.

3 |Nazov a opis (oba polia upravitelné) vybratého
suboru.

4 |VSetky moduly spracovania, ktoré nie su v
suboroch.

5 |VSetky znackovace sklicok, ktoré nie st v
suboroch.

6 |Zasurite tlaciarne Stitkov sklicok do vybraného
suboru. Predvolena tlaciaren je oznacena
modrou znackou zaciarknutia — pozrite si Cast’
10.6.2.1 - Viytvorenie nového suboru nizsie.

7 |Aktualne vybrany sibor — detaily st zobrazené
v pravej Casti obrazovky.

8 |Add pod (Pridat’ siibor)

Kliknutim nakonfigurujete novy subor — pozrite
si Cast’ 10.6.2.1 - Vytvorenie nového stiboru
nizsie.

Delete (Odstranit’)

Kliknite pravym tlac¢idlom mysi na prazdny
subor a kliknutim na prikaz Delete (Odstranit’)
ho odstrante.

Obrazok 10-11: Karta Pods (Subory) na obrazovke Hardware configuration (Konfiguracia hardvéru).
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10. Klient spravy (na riadiacom zariadeni BOND )

Ak chcete spristupnit’ moduly spracovania na zahrnutie do suboru, nakonfigurujte ich na karte Processing
modules (Moduly spracovania) (pozrite si ¢ast’ 10.6.1 - Moduly spracovania). Ak chcete stitky sklicok
spristupnit’ na zaradenie do siboru, nakonfigurujte ich na karte Slide labelers (Znackovace sklicok)
(pozrite si ¢ast’ 10.6.3 - Znackovace sklicok).

10.6.2.1  Vytvorenie nového stiboru

1.
2.
3.

5.

Kliknite na moznost’ Add pod (Pridat’ subor).
Zadaijte jedinecny nazov suboru a volitel'ny opis.
Na table Available processing modules (Dostupné moduly spracovania) (vpravo hore) vyberte

moduly spracovania a kliknutim na tlacidlo so Sipkou dol'ava ich pridajte do tably Allocated
processing modules (Pridelené moduly na spracovanie) (vl'avo hore).

Ak pridavate viac nastrojov, pridajte ich v poradi, v akom chcete, aby sa karty zobrazili v klinickom
klientovi, napr. ak vyberiete nastroj A ako prvy a nastroj B ako druhy, A sa objavi nad B na table a na
kartach System status (Stav systému) klientov pripojenych k stiiboru. Ak chcete zmenit’ poradie

modulov spracovania, vyberte ich pomocou tlacidla so Sipkou doprava a potom ich pomernite v
spravnom poradi.

Vyberte jeden alebo viac tlaiarni stitkov sklicok na table Available slide labelers (Dostupné
znackovace skli¢ok) (vpravo dole) a pridajte ju do tably Allocated slide labelers (Pridelené
znackovace sklicok) (vl'avo dole).

Ak pridate viac tlaciarni, pri tlaci sklicok st na vyber k dispozicii vSetky. Nastavte predvolent tlaciaren
kliknutim pravym tlacidlom mysi a kliknutim na moznost’ Set as default printer (Nastavit' ako
predvolenu tladiaren). Predvolena tlaciarert ma modrd znacku zaciarknutia.

Kliknite na poloZku Save (Ulozit').

Ak chcete odstranit’ modul, odstrante vsetky moduly spracovania a tlaciarne a potom kliknite pravym
tlacidlom mysi na subor v I'avej table a kliknite na polozku Delete (Odstranit’).
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10. Klient spravy (na riadiacom zariadeni BOND )

10.6.3  Znackovace sklicok

Znackovace sklicok pouzivané systémom BOND musia byt lokalizované, identifikované a aktivované v
klientovi spravy na obrazovke Hardware configuration (Konfiguracia hardvéru), na karte Slide labelers
(Znackovace sklicok). Vd'aka tomu su dostupné na zaradenie do suborov (pozrite si Cast’ 10.6.2 - Subory).

1 2 3
Hafdware configuration
Prockssing modules Pods Slide labellers
|:'_; ZDesigner TLP 3842 Display name: ZDesigner TLP 3842
Printer name: ZDesigner TLP 3842
=4 ZDesignerTLP 3842 ot caas
Printer type: Zebra TLP3842 -
=3
4
C. Opis C. Opis
1 | Zoznam vsetkych znackovacov sklicok. 3 | Podrobnosti o tlaciarfiach Stitkov sklicok —
2 | Aktudlne vybrany znackovac skli¢ok — detaily pozrite si Cast’ 10.6.3.1 - Podrobnosti o
st zobrazené v pravej Casti obrazovky. tlaciarnach stitkov sklicok nizSie.

4 | Pridanie tlaciarne

Kliknutim pridate novy znackovac skli¢ok —
nakonfigurujte ho v pravej Casti obrazovky.

Obrazok 10-12: Karta Slide labelers (Znackovace sklicok) na obrazovke Hardware configuration
(Konfiguracia hardvéru)

Ak chcete spristupnit’ novo pripojeny znackovac skli¢ok na zaradenie do suboru, kliknite na ikonu Add
printer (Pridat’ tladiaren) a potom zadajte podrobnosti o tlaciarni na pravej strane obrazovky.

0 Nie vSetky instalacie maju subory. Ak nie su k dispozicii Ziadne subory, predvolena tlaciaren je prva tlaciaren
V ZoZname.
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10. Klient spravy (na riadiacom zariadeni BOND )

Ak sa znackovac sklicok vymeneni, nemusite pridat’ novy znackovac — podrobnosti povodného znackovaca
moZete nahradit’ Gdajmi nového znackovaca.

Ak chcete znackovac zo zoznamu odstranit, kliknite nan pravym tlaCidlom mysi a vyberte polozku Delete
(Odstranit").

10.6.3.1 Podrobnosti o tlaciarnach stitkov skli¢ok

Systém BOND vyzaduje pre kazdu tlaCiaren Stitkov skli¢ok nasledujlice podrobnosti:

. Display name (Zobrazeny ndzov): nazov pre znackovac, ktory sa objavi v softvéri BOND
« Printer name (Nazov tlaciarne): nazov tlaciarne pouzivany systémom Windows

Nazov tlaciarne v instalacii BOND-ADVANCE je vlastne tlaciarern Share name (Nazov zdiel'ania) zobrazena v
systéme Windows v dialdgovom okne Printers and Faxes (TlaCiarne a faxy).

. Host name (Meno hostitela): nechajte prazdne, ak sa nepouziva tlaCiaren Zebra (napr. ZDesigner
TLP 3842) v instalacii BOND-ADVANCE, inak zadajte polozku Computer name (Nazov pocitaca)
terminalu, ku ktorému je pripojeny znackovac sklicok.

Computer name (Nazov pocitaca) najdete v systéme Windows v dialégovom okne System (Systém)
(pozrite si Obrazok 10-13).

Obrazok 10-13: Nazov pocitaca v dialdgovom okne systému Windows

« Printer type (Typ tlaciarne): model tlaCiarne (napr. ZDesigner TLP 3842)
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10. Klient spravy (na riadiacom zariadeni BOND )

10.6.3.2 Tlac testovacich stitkov

Kontrola zarovnania tlace:

1. Otvorte obrazovku Labels (Stitky) v klientovi spravy.
2. Vyberte stitok na 'avom paneli a kliknite na tlacidlo Print (Vytlacit).

e s
T T 123456787
3 12/12/2016
. *mARK(1)
r. J. Citizen :
HG A (+) :
pr. Jones :
ES El KN =N

Obrazok 10-14: Tlac testovacieho Stitku

3. Vdialdgovom okne Select a Printer (Vyberte tlaciaren) vyberte prislusnu tlaciaren a kliknite na
tlac¢idlo Print (Vytladit).

4. Krok 3 zopakuite trikrat az patkrat. Uistite sa, Ze su vSetky znaky jasne a presne vytlacené na stitku.

5. Ak poloha snimky na Stitku nie je spravna, pozrite si ¢ast’ Uprava kalibracie tlaciarne Zebra na strane
229 alebo Uprava kalibracie kognitivnej tladiarne na strane 233.

Uprava kalibracie tlaciarne Zebra

Nasledujlci postup plati pre obidva typy tlaciarni Zebra: TLP 3842 alebo GX430t. Existuju urcité rozdiely,
ktoré su opisané v prislusnych nastaveniach.

ﬁ V pripade inStalacie BOND-ADVANCE vykonajte nasledujtici postup na terminali BOND-ADVANCE.
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10. Klient spravy (na riadiacom zariadeni BOND )

1. Na paneli Gloh systému Windows kliknite na ikonu Start (Start) a vyberte moznost Devices and
Printers. (Zariadenia a tlaciarne).

2. Pravym tla¢idlom mysi kliknite na ikonu tlaciarne (napr. ZDesigner TLP 3842) a vyberte moznost/
Printer Properties (Vlastnosti tlaciarne).

Systém zobrazi dialdgové okno Printer Properties (Vlastnosti tlaciarne) znazornené na Obrazok
10-15.

Ity Thesigner TLF 3842 Propertics x|

Mgd: IDeesigner TLP 3842

| Features

Codor: Mo Faper available:

Double-sided: Mo Uzer dafinad =]

Stapile: Unkncwn Band Shde Label

Speed: Unknown

Meximusm reschution: 30 dpi FH
Preferences | Print Test Page |

oK | cweww | s | E |

Obrazok 10-15: Vlastnosti tlaciarne

3. Vyberte kartu Advanced (Pokrocilé).
=]

Prirter Settrge | Socks | Langusge | Baroods Forts | Command Forts | About |
Geraral | Shamg | Pots Advanced | Color Managemert | Secusy

= Blways available

R Ty [ Ty
Priority: 1 EI:

Driyer |ZDesigner TLP 3542 =] Moy Driver...

i+ Spool prind documents o progrem finishes printing Taster

™ Start primtimg after last page is sponled
I+ Start prirting imimnediabely

" Print garecthy to the printer

[~ Hold mismetched docurments

" Print spooded documents First

[T Eeep printed documents
[+ Enable advanced printing features

Primting Defeults... Pript Processor... I Separstgr Page.. |

I P

Obrazok 10-16: Vlastnosti tlaCiarne — karta Advanced (Pokrocilé)
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10. Klient spravy (na riadiacom zariadeni BOND )

4. Kliknite na ikonu tlacidlo Printing Defaults... (Predvolené hodnoty tlace...).
Systém zobrazi dialdgové okno Printer Defaults (Predvolené moznosti tlaciarne) znazornené na

Obrazok 10-17.

al
Beroode Foris 1 Commard Forts

Cumom Commands | impot/Expotsemings | Toos | Abou
Opiow | Advanced Setup | Dthesng | Stocks | Frioter Memory

Seings
Bo. O Copies ﬁ
Spead: Ir;{: -I s
L

| P
M_

o f-?m
@ E::.] ™ larecaps
I 7 ot 100

Frect

Sare

Widh 24.00
Hesght: 15.50
Urgrnlabée Area

W fw Te  fpm

ok _]_cmes | cow | wee |

Obrazok 10-17: Predvolené moznosti tlaciarne

Tento dokument sa tyka nastaveni tlaCiarne v milimetroch.
Preto nastavte format papiera na mm.
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10. Klient spravy (na riadiacom zariadeni BOND )

5. Z rozbal'ovacieho zoznamu Stocks (Zasoby) vyberte moznost’ ,BOND Slide Label" (Stitok skli¢ka
BOND).
6. Kliknite na kartu Stocks (Zasoby).

=|
Barzode Forts | Command Forts |
Cusom Commands | mpot/Bgotssing | Took | Meou |
Oppors | Advanosd Sehp | Dihesng S0tk | Prrer Memory |

Diefired siocka

Sinck desceplion
Bond Shde Label

Dhesscriplion

Crefine your cowni bsbed stock Fere and seree i for fubone use. Each
sinck siores labe] dimensions and some prinber settings

‘-H-\"—\_

[ ok ] coon | s | rteo |

Obrazok 10-18: Predvolené moznosti tlace — karta Stocks (Zasoby)

7. Kliknite na tlaCidlo Change... (Zmenit'...).
Systém zobrazi okno Define Stock (Definovat’ zasoby), ako je to znazornené na Obrazok 10-19.

Pred zmenou nastaveni sa odporuica vratit’ tlaciaren na predvolené nastavenia, ako je to uvedené
v tabul'ke niZSie, a vytlacit’ niektoré testovacie Stitky.

TLP 3842 GX430t
Sirka 3titka 24.00 mm 40.00 mm
Vyska stitka 15.50 mm 15.00 mm
Nepotlacitel'na oblast’ — vlavo 0.00 mm 4.50 mm
Nepotlacitel'na oblast’ — 1.50 mm 0.00 mm
vpravo
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10. Klient spravy (na riadiacom zariadeni BOND )

Define stock . 2 x|

Obrazok 10-19: Dialdgové okno Define Stock (Definovat’ zasoby)
« Ak jel'avy okraj orezany, mierne znizte hodnotu Right (Vpravo) v Casti Unprintable Area
(Nepotlacitel'na oblast’), napriklad z 1.50 mm na 1.00 mm.
« Ak je pravy okraj orezany, mierne zvyste hodnotu Right (Vpravo) v ¢asti Unprintable Area
(Nepotlacitel'na oblast’), napriklad z 1.50 mm na 2.00 mm.
8. Kliknite na tlacidlo OK.
9. Opakuijte tla¢ a nastavenie stitkov, az kym Stitok nie je prijatel'ny (nezostrihne sa Ziaden text).

0 Po kliknuti na tlacidlo OK sa moZe zobrazit’ chybové hlasenie Stock name already used by system
form database (Nazov zasob uz pouZity v databaze systémovych formularov). V tomto pripade upravte

pole Name (Nazov) v dialdgovom okne Define Stock (Definovat’' zasoby), ako je to uvedené na Obrazok
10-20, potom kliknite na tlacidlo OK.

Definestock N 2]
{Bond Side Label 1|
Options
[Davrass | -
Speed 50 »| memf

Obrazok 10-20: Premenovanie zasoby Stitkov

Uprava kalibracie kognitivnej tlaciarne

ﬁ V pripade inStaldcie BOND-ADVANCE sa prihlaste do riadiaceho zariadenia BOND-ADVANCE ako
BONDDashboard. Ak je ovladaci panel aktualne zobrazeny, stlacte tlacidlo Alt + F4 a zatvorte ho.
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10. Klient spravy (na riadiacom zariadeni BOND )

1. Na paneli Gloh systému Windows kliknite na ikonu Start (Start) a vyberte moznost’ Devices and
Printers. (Zariadenia a tlaciarne).

2. Pravym tlacidlom mysi kliknite na ikonu tlaciarne (napr. Cognitive Terminal 1 (Terminal Cognitive
1)) a vyberte moznost’ Printer Properties (Vlastnosti tlaciarne).

-ﬁ.:_,,
Cogritive Termins

- See what's printing
Eat as default printer

Obrazok 10-21: Vyberte polozku Printer Properties (Vlastnosti tlaCiarne)

Nevyberajte moznost’' Printing Preferences (Predvolby tlace). Dialdgové okna su podobné, ale
nastavenia sa neaktualizuju spravne.

Systém zobrazi dialégové okno Cognitive Printer Properties (Vlastnosti tlaciarne Cognitive)
znazornené na Obrazok 10-22.

]
Prirter Settrgs | Stocks | Lngusger| Bar
Gerend | Sharng | Pods

E im
Location: I
Comment:
higdiek Cognitive Ca 2 inch 300 DPITT
| Features
Codor Mo Faper available:
Double-sided: No User defined =]
Stapile: Unkncwn Band Shde Labell
Speed: Unknown
Maximurn resohution: 300 dps ;I
Prgferences... I Print Test Page I

I | S

Obrazok 10-22: Vlastnosti tlaciarne Cognitive
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10. Klient spravy (na riadiacom zariadeni BOND )

3. Vyberte kartu Advanced (Pokrocilé).
Systém zobrazi kartu Advanced (PokroCilé), ako je to znazornené na Obrazok 10-23.

= Cognitive Cxi 2 imch 300 DPT TT Properties x|

Frinter Settrge | Socks | Langueage | Earcode Forts | Commend Forts | About |

Diriyen: |':Ug|'|i‘|i'\r! Cxi Zinch 300 DPITT j Weyy Driver...

i+ Spotl prirt docurnents o program Finishes printing faster

™ Start prinding after last page is spooled
I+ Start prirting jmmediately

™ Print ghrecthy to the printer

™ Hold mismstched documants

[+ Print spooled documents first

[~ Eeep printed documents

[ Enabile advanced printing features

Primting Defeults... Pript Processor... I Separstgr Page... |

o] o |0 |0 |

Obrazok 10-23: Karta Advanced (PokroCilé)

4. Kliknite na ikonu tlacidlo Printing Defaults... (Predvolené hodnoty tlace...).
Systém zobrazi dialdgové okno Printer Defaults (Predvolené moznosti tlaciarne) znazornené na
Obrazok 10-24.

= Cognitiwe Cxi 2 inech 300 DFI TT Printing Defaults

X

Command Forts | Cusiom Commands | import/Expot settigs | Abou |
Omom | Advanced Seup | Dihesng | Stocks | Barcode Fores

Satings
Bio. O Copees: I1
Speed: Low -
Donrieryems: =
Socks: Il_'-sef'.'lefrm _"'J
Pagser Fomat
o @ i+ porrad
T ™ |andecaps
2 L R T
h | SRR |
Width: 22.00
Elesghe: 15.00
Lrprniable Ama
Lat: 0.0 Tap: in-:-:-
Fight- 0.50 [Eofom: 15-:!:-

[ ok ] cocs | mov | oo |

Obrazok 10-24: Dialdgové okno Printing Defaults (Predvolené moznosti tlace)
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10. Klient spravy (na riadiacom zariadeni BOND )

Tento dokument sa tyka nastaveni tlaciarne v milimetroch.
Preto nastavte format papiera na mm.

5. Z rozbal'ovacieho zoznamu Stocks (Z&soby) vyberte moznost’ ,BOND Slide Label" (Stitok skli¢ka
BOND).

6. Kliknite na kartu Stocks (Zasoby).

™ Cognitive Cxi 2 inech 300 DPI TT Printing

: x|
Command Forts | Custom Commands | import/Bxport settings | About |
Optiors | Advanced Setup | Dihesng  Stocks | Barods Fom
Diediresd rloci

Siock desception
Bond Skde Label

[lesonpbion

Drefine your own kbl ook Fene and sae i for futune use. Each
slock ones [abel dimensiors and soma printer weflings

Obrazok 10-25: Predvolené moznosti tlace — karta Stocks (Zasoby)

7. Kliknite na tlaCidlo Change... (Zmenit'...).
Systém zobrazi dialégové okno Define Stock (Definovat' zasoby), ako je to znazornené na Obrazok
10-19.

21

Name

|Band Side Label

Obrazok 10-26: Dialdgové okno Define Stock (Definovat’ zasoby)

236 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 PouZivatel'ska prirucka systému BOND 6.0 (NIE pre USA a Cinu) Rev A05



10. Klient spravy (na riadiacom zariadeni BOND )

« Ak jel'avy okraj orezany, mierne znizte hodnotu Right (Vpravo) v Casti Unprintable Area
(Nepotlacitel'na oblast’), napriklad z 0.50 mm na 0.30 mm.

« Ak je pravy okraj orezany, mierne zvyste hodnotu Right (Vpravo) v ¢asti Unprintable Area
(Nepotlacitel'na oblast’), napriklad z 0.50 mm na 0.70 mm.

« Akje horny alebo dolny okraj odrezany, pozrite si ¢ast’ Uprava zvislej polohy $titka na tlaciarni
Cognitive Cxi na strane 237.

8. Kliknite na tlacidlo OK.

ﬁ Po kliknuti na tlacidlo OK sa moZe zobrazit’ chybové hlasenie Stock name already used by system
form database (Nazov zasob uz pouzity v databaze systémovych formularov). V tomto pripade upravte

pole Name (Nazov) v dialdgovom okne Define Stock (Definovat' zasoby), ako je znazornené na Obrazok
10-27, potom kliknite na tlacidlo OK.

i

Optiona -
ol g e e, ,FH#-‘ ‘-'\-"""#- “H.._#

Obrazok 10-27: Premenovanie zasoby Stitkov

9. Vytlacte stitok a skontrolujte vysledok. Opakuijte postup, az kym Stitok nie je prijatelny (neoreze sa
Ziaden text).

Uprava zvislej polohy stitka na tlaciarni Cognitive Cxi

Ak je poloha stitka prilis vysoka alebo nizka, vyberte kartu Advanced Setup (Pokrocilé nastavenia)
v dialégovom okne Printing Defaults (Predvolené moznosti tlace), ako je uvedené na Obrazok 10-28.

/= Cognitive Cxi 3 inch 300 DPE TT Printing Defaslts x|

Command Forts | Custom Commands | Impot/Export settings | About |
Optiory  Advonoed Setp | Daheing | Socks | Earcode Forts

Pard Made

M Comct Thermal 1 [Themal Trarafer
Seraor Type

~ Gep T Mk B " Mone
Presert Labal

[T Disabie Sefings Sent 1o the Prinber

Frint Reschtion wmy =| DA
Graphsz Options
{+ Diwct Pt ™ Brong Graphic
Espoet Lshel Format to Printer
" RAM & FLASH
Dalmier hore =
s Mo Setings

ok ] _cod | o0 | v |

Obrazok 10-28: Karta Advanced Setup (RozSirené nastavenie)
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10. Klient spravy (na riadiacom zariadeni BOND )

« Ak je horny okraj orezany, mierne zvyste hodnotu Distance Advance (Vzdialenost vopred) v Casti
Present Label (Sucasny stitok) napriklad z 0.00 mm na 1.00 mm.

« Ak je spodny okraj orezany, mierne zvyste hodnotu Distance Reverse (Vzdialenost’ dozadu) v Casti
Present Label (Sucasny stitok) napriklad z 0.00 mm na 1.00 mm.

6 Pouzite Upravy iba na jedno nastavenie. Ak uz existuje hodnota v Casti Distance Advance (Vzdialenost’
vopred) a spodny okraj je orezany, znizte hodnotu Distance Advance (Vzdialenost' vopred), a nezvysuijte
hodnotu Distance Reverse (Vzdialenost' dozadu). Jedna hodnota zostava na nule a druha hodnota riadi
polohu.

10.Kliknite na tlacidlo OK.

11. Vytlacte Stitok a skontrolujte vysledok. Opakujte postup, az kym stitok nie je prijatelny (neoreze sa
Ziaden text).
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11. Integracny balik LIS (na
BOND riadiacom zariadeni)

Volitel'ny integracny balik LIS (LIS-ip) BOND pripaja systém BOND k akémukol'vek kompatibilnému
laboratérnemu informacnému systému (LIS). Balik LIS-ip odovzda informacie o pripade a sklicku zo systému
LIS do systému BOND a systém BOND vrati informacie o spracovani cez balik LIS-ip do systému LIS.

Balik LIS-ip je vysoko konfigurovatel'ny a moze pracovat’ s mnohymi r6znymi typmi systémov LIS a
laboratérnymi pracovnymi postupmi. Balik LIS-ip méZe byt’ nakonfigurovany tak, aby poskytoval
bezproblémovu integraciu medzi systémom LIS a systémom BOND umoznujlcim automatické
rozpoznavanie skli¢ok LIS, ¢o eliminuje potrebu opdtovného oznacenia skli¢ok. Pozrite si ¢ast’ Pracovné
postupy (Sekcia 11.8 na strane 249), kde najdete vSeobecny prehl'ad dostupnych pracovnych postupov.

Spolocnost’ Leica Biosystems zabezpecuje komplexné skolenie pre kazdl inStalaciu osobitne.

V nasledujucich ¢astiach najdete informacie o baliku BOND LIS-ip:

« Podmienky tykajlice sa prevadzky balika LIS-ip
Pozrite si ast’ 11.1 - Terminoldgia systému LIS

« Podrobnosti o d'alSich softvérovych funkciach
Pozrite si ¢ast’ 11.2 - DalSie softvérové funkcie

« Prehl'ad pripojenia a konfiguracie systému LIS
Pozrite si ¢ast’ 11.3 - Pripojenie a inicializacia systému LIS

« Opis indikacie chyby a obnovy systému LIS
Pozrite si Cast’ 11.4 - Oznamenia systému LIS

« Referencny zoznam Udajov z pripadov a sklicok
Pozrite si Cast’ 11.5 - Poziadavky na Udaje o pripade a sklicku

« Opis Udajov o stave sklicka dokaze balik BOND LIS-ip nahlasit’ do systému LIS
Pozrite si Cast’ 11.6 - Posielanie Gdajov o skli¢ku spat’ do systému LIS

« 0Odkaz na poziadavky na stitky sklicok
Pozrite si Cast’ 11.7 - Znackovace sklicok

« Prehlad typickych implementacii systému LIS
Pozrite si Cast’ 11.8 - Pracovné postupy.
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11. Integracny balik LIS (na BOND riadiacom zariadeni)

11.1  Terminologia systému LIS

Na opis funk¢nosti systému LIS a na rozliSenie medzi normalnymi prvkami systému BOND a prvkami
systému LIS sa vyZaduje mnozstvo novych pojmov. Tieto poloZky su opisané v nasledujlicom zozname.

LIS — laboratdrny informacny systém; softvér, ktory riadi informacie stvisiace s pracou laboratdria.
LIS-ip — integracny balik systému BOND LIS, volitel'ny doplnok, ktory umoZiiuje systému BOND
spolupracovat’ so systémom LIS.

Sklicko LIS — sklicko vytvorené v systéme LIS a odoslané do systému BOND na spracovanie.

Pripad LIS — pripad vytvoreny v systéme LIS a zaslany do systému BOND.

Stitok skli¢ka s autoidentifikatorom — Stitok sklicka, ktory dokéze systém BOND rozpoznat
automaticky. Tieto Stitky mozu byt’ vytlatené pomocou systému BOND alebo systému LIS, pokial sa
pouziva rozpoznatel'ny format Ciarového kédu. Pozrite si Cast’ 11.3 - Pripojenie a inicializacia systému
LIS.

Stitok s asistenénym identifikatorom — akykol'vek Stitok skli¢ka, ktory systém BOND nedokaze
rozpoznat' automaticky.

Stitok sklicka LIS — Stitok skli¢ka z tlaciarne pripojenej k systému LIS. Stitok skli¢ka LIS zobrazuje
Ciarovy kod LIS a akékol'vek d'alSie informacie nakonfigurované pre stitok v systéme LIS.

Stitok sklicka BOND-LIS — §titok skli¢ka pre sklicko, ktory bol vytvoreny v systéme LIS, ale vytlaceny
na tladiarni pripojenej k systému BOND. Stitok BOND-LIS pouziva konfiguraciu Stitka sklicka BOND
LIS, ktor( je mozné upravovat’ pomocou softvéru BOND.

Cislo zézvnamu — bezny vyraz systému LIS pre Cislo alebo iny identifikator, ktory identifikuje konkrétny
pripad. Cislo zaznamu je ekvivalent identifikatora pripadu systému BOND.

Udaije o pacientovi — detaily pacienta, ktoré tvoria ,,pripad" v systéme BOND.

Demografické Udaje — bezny vyraz systému LIS pre Gdaje o pacientoch alebo o pripadoch.

Ciarovy kod LIS — ¢iarovy kdd prideleny systémom LIS, ktory jednoznacne identifikuje kazdé sklicko
LIS.
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11. Integracny balik LIS (na BOND riadiacom zariadeni)

11.2  Dalgie softvérové funkcie

Systémy BOND s povolenym systémom LIS maju d'alSie softvérové funkcie, ktoré sa nenachadzaju v
Standardnej verzii. BOND Systémy LIS-ip si zachovavaju vSetky vlastnosti a funkcie Standardného softvéru
BOND.

Pozrite si:

o 11.2.1 - Ikona stavu systému LIS

o 11.2.2 - Pripady LIS

o 11.2.3 - Sklicka LIS

« 11.2.4 - Nazvy verejnych znackovacov
« 11.2.5 - Prioritné sklicka

« 11.2.6 - Datové polia sklicka v LIS

« 11.7 - Znackovace sklicok

11.2.1  Tkona stavu systému LIS

Obrazok 11-1: Ikona stavu systému LIS v pravom hornom rohu obrazovky softvéru BOND

Softvér BOND s balikom LIS-ip obsahuje ikonu stavu systému LIS Uplne vpravo na Standardnom paneli
funkcii. Zobrazuje nasledujuce:

« stav pripojenia systému LIS (pozrite si Cast’ 11.3 - Pripojenie a inicializacia systému LIS),

« indikaciu chyby systému LIS (pozrite si ¢ast’ 11.4 - Ozndmenia systému LIS).

11.2.2  Pripady LIS

Pripady LIS su pripady, ktoré sa vytvoria v systéme LIS a potom sa zaslt do systému BOND. Naopak, pripady
BOND su pripady vytvorené v systéme BOND.

« Pripady LIS obsahuju rovnaké vlastné polia ako pripady BOND, ale po zaslani pripadu do systému
BOND nemozno upravovat’ Ziadne informacie.

« Systém BOND automaticky prideli kazdému pripadu LIS jedine¢né Cislo pripadu.

. Cislo zdznamu alebo identifikator pripadu LIS sa stava identifikator pripadu v rémci systému BOND.

« Ak je tento identifikator pripadu totozny s identifikatorom existujlceho pripadu BOND, novy pripad
LIS sa zamietne. V systéme LIS musite zmenit’ identifikator pripadu.

« Ak su identifikator pripadu a meno pacienta nového pripadu LIS rovnaké ako v pripade aktivneho
pripadu LIS a uz su uvedené na obrazovke Slide setup (Nastavenie sklicka), automaticky sa pouZzije
existujuci pripad. Sklicka v ,novom" pripade sa pridaju k sklickam v existujicom pripade. Ak su
identifikatory pripadu rovnaké, ale mena pacientov st odliSné, novy pripad sa odmietne.

« Ak je identifikator pripadu a meno pacienta v pripade LIS rovnaké ako v pripade s exspirovanym alebo
odstranenym pripadom LIS v systéme BOND, bud' sa existujlci pripad obnovi, alebo sa novy pripad
zamietne v zavislosti od vasho nastavenia na obrazovke klienta spravy LIS (pozrite si Cast’ Duplicitny
identifikator pripadu na strane 208).

« Sklicka pridané do pripadu LIS pomocou softvéru BOND sa vytvaraju ako sklicka BOND.

« Pripady LIS maju rovnaky predvoleny pripravny protokol a davkovany objem ako pripady BOND, ako
je stanovené v klientovi spravy (pozrite si Cast’ 10.5.2 - Nastavenia pripadu a sklicka).
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11. Integracny balik LIS (na BOND riadiacom zariadeni)

11.2.3  Sklicka LIS

Sklicka LIS su sklicka, ktoré boli vytvorené v systéme LIS a potom odoslané do systému BOND. Naopak,
sklicka BOND su sklicka vytvorené v systéme BOND, a to bud’ v pripade BOND alebo pripade LIS.

Sklicka LIS mozno v zozname sklicok identifikovat’ podl'a ich farby oznacenia: sklicka LIS maju sivy Stitok.

Obrazok 11-2: Sklicko LIS (vlavo) a rutinné sklicko BOND s jednym farbenim (vpravo)

Na sklicka LIS sa vzt'ahuju tieto body:

« Stitky vytladené zo systému LIS zvy¢ajne obsahuijt ¢iarovy kéd. Ak je Ciarovy kod v jednom zo Siestich
formatov podporovanych systémom BOND a systém BOND bol nakonfigurovany na Citanie tohto
formatu, potom systém BOND dokaze identifikovat’ sklicko pri nacitani. Pozrite si Cast’

11.3 - Pripojenie a inicializacia systému LIS.

. Stitky vytladené zo systému BOND pre skli¢ka LIS pouzZivajli konfiguraciu Stitka sklicka LIS BOND.
Pozrite si Cast’ 10.3 - Stitky.

« Sklicka LIS mozu obsahovat’ d'alSie polia Specifické pre systém LIS. Pozrite si Cast’ 11.2.6 - Datové
polia sklicka v LIS.

« Vlastnosti sklicok pochadzajlcich zo systému LIS nie je mozné upravovat’ pomocou softvéru BOND.

« Ked' sa softvér BOND pouziva na kopirovanie sklicka LIS, kdpia sa vytvara ako sklicko BOND pomocou
a konfiguracie Stitka sklicka BOND. Vsetky polia Specifické pre systém LIS sa odstrania a vSetky polia
sa daju upravovat'.

11.2.4  Nazvy verejnych znackovacov

Nazvy verejnych znackovacov (pre primarne protilatky a sondy) poskytuju spojenie medzi znackovacmi
Specifikovanymi v LIS a tymi, ktoré st zaregistrované v systéme BOND. Ked' systém LIS Specifikuje
znackovac pre test, systém BOND pouziva pre tento test reagencie s rovnakym nazvom verejného
znackovaca. Systém BOND odmietne test Specifikovany v systéme LIS, ak neexistuje ziadny verejny nazov
zodpovedaijlici nazvu znackovaca LIS.

Nazvy verejnych znackovacov sa urcuji pomocou pol'a Public name (Verejny nazov) v dialégovom okne
Edit reagent properties (Upravte vlastnosti reagencii) (pozrite si ¢ast’ 8.2 - Obrazovka nastavenia
reagencie). Toto pole sa stane viditelnym, iba ak je nainstalovany balik LIS-ip.

Kazdy verejny nazov musi byt jedinecny. Verejné nazvy pre reagencie BOND je mozné kedykol'vek zamienat’
a ked' k tomu déjde, sklicka, ktoré uz boli vytvorené, nie st ovplyvnené.
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11. Integracny balik LIS (na BOND riadiacom zariadeni)

11.2.5  Prioritné sklicka

Systém LIS moze urcit’ prioritné sklicka, ktoré vyzaduji neodkladné spracovanie. Kazdy pripad, ktory
obsahuje prioritné sklicko, sa zobrazi s ¢ervenym pruhom na obrazovke Slide setup (Nastavenie sklicka).

I LS0012 - 45216 Shady, Albart Joseph 1 -
2011 30416-13HRefine Banjamin Hightowar Kevin Pannell 10
201 30416-IHC Fannie Hurey Arthur Josey 10

Obrazok 11-3: Pripad s prioritnymi sklickami zvyraznenymi ¢ervenou farbou na obrazovke Slide setup
(Nastavenie sklicka)

V sUcasnosti sa prioritny pripad LIS na zaciatku prida na spodok zoznamu. Pripad sa zobrazuje v hornej Casti
zoznamu az v nasledujlcich relaciach klinického klienta.

Prioritné sklicka si oznacené ¢ervenym pismenom ,,P".

P

Obrazok 11-4: Prioritné sklicko LIS, ako sa zobrazuje na obrazovke Slide setup (Nastavenie sklicka)

11.2.6  Datové polia sklicka v LIS

Okrem Standardnych vlastnosti sklicka ma balik BOND LIS-ip sedem konfigurovatel'nych datovych poli, ktoré
je mozné nastavit’ tak, aby zobrazovali vybrané informacie zo systému LIS. Zakladné pripojenie nastavuje
servisny zastupca spolocnosti Leica Biosystems pocas insStalacie. Ked' uz je vSak na mieste, pouzivatelia sa
mozu rozhodnut’ zobrazovat' alebo nezobrazovat' polia @ m6zu nastavit’' nazov kazdého pol'a — pozrite si ¢ast’
Datové polia sklicka v LIS na strane 208.

Polia sa zobrazuju na Specidlnej karte LIS v dialégovom okne Slide properties (Vlastnosti sklicka) a mozno
ich vytlacit’ aj na Stitky skli¢ok (pozrite si Cast’ 10.3 - Stitky). SU urcené iba na ucely podavania sprav
a nemaju ziadny vplyv na spracovanie nastroja.
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11. Integracny balik LIS (na BOND riadiacom zariadeni)

11.3  Pripojenie a inicializacia systému LIS

Kazdy modul BOND LIS-ip musi byt nainstalovany autorizovanym zastupcom spolocnosti Leica Biosystems,
ktory prisposobi operaciu v stlade s poZziadavkami jednotlivych laboratorii.

Systém BOND je mozné nakonfigurovat' tak, aby cital ktorykol'vek z nasledujucich formatov Ciarového kddu:

1D ciarové kédy, 2D ciarové kady,
kéd 128, QR,
Aztec,
Data Matrix.

Po nainstalovani modulu LIS sa v pravom hornom rohu obrazovky softvéru BOND zobrazi ikona LIS
oznacujlca stav pripojenia (Obrazok 11-5)

Ay

< Q S

Obrazok 11-5: Systém LIS nie je pripojeny (vlavo) a je pripojeny
(vpravo)
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11.4 Oznamenia systému LIS

Softvér BOND indikuje pripojenie systému LIS alebo chyby Gdajov zobrazenim ikony stavu systému LIS v
pravom hornom rohu obrazovka softvéru BOND (pozrite si ast’ 11.2.1 - Tkona stavu systému LIS). Ak su

v systéme nejaké nevybavené oznamenia systému LIS, zobrazi sa pocitadlo poctu nevybavenych oznameni.
Ked' nastane nova udalost’ na oznamenie, pocitadlo kratko zablika.

Obrazok 11-6: Ikona stavu systému LIS

Ak chcete najst’ podrobnosti 0 oznameni, kliknite pravym tlacidlom mysi na ikonu stavu a vyberte polozku
Show LIS report (Zobrazit' spravu systému LIS) a otvorte dialdgové okno LIS service events (Servisné
udalosti systému LIS). V dialdgovom okne sa zobrazia chyby a vSetky sklicka, ktoré neboli Uspesne
prenesené. Uvedeny je aj dovod chyby. Typické chyby systému LIS zahffaju chybajlice Udaje, konflikty
Udajov (napr. rovnaké cislo zaznamu pouzité pre rozne pripady) alebo pripady, ked' verejny znackovac nie je
zaregistrovany v systéme BOND (pozrite si Cast’ 11.2.4 - Nazvy verejnych znackovacov).

LIS service events

I S S = S

Case ID LS0012-45210
Patient ID PID120
Doctor ID Dr Jones
g Marker ID GFAP Unable to add LIS slide -
1. 24-Jan-17 2:33... 7012 Marker2 1D Barcode already used Acknowledge

Tissue type test
Message ID 002.1

Barcode 88820
Case ID LS0012-45210
Patient ID PID120
Doctor ID Dr Jones
1. 24Jan172:34.. 7007 Marker ID GFAP Cannot map tissue type Acknowledge
Marker2 ID
Tissue type tesst
Message ID 0021
Barcode 88820
Case ID LS0012-45210
1. 24-Jan-172:35.. 7006 PatientiD PID120 Marker does not exist Acknowledge
Doctor ID Dr Jones
Marker ID GFAP
Close

Obrazok 11-7: Dialdégové okno LIS service events (Servisné udalosti systému LIS)

V zavislosti od konfiguracie systému LIS mo6ze byt’ mozné chyby opravit’ a znovu odoslat’ pripad alebo
sklicko. Ak systém LIS nie je schopny opdtovne odoslat’ informdacie, pripad alebo sklicka sa mézu vytvorit’
priamo pomocou softvéru BOND.

Po precitani kazdej chybovej spravy kliknite na stvisiace tlacidlo Acknowledge (Potvrdit) na odstranenie
oznamu z dialégového okna.

Ked' sa vSetky chybové spravy vymazl z dialégového okna, pocitadlo ozndmeni zmizne z obrazovky.
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V pripade potreby moézete spravy zobrazit’ aj v protokole sluzieb systému LIS kliknutim na logo Leica
Biosystems v pravom hornom rohu obrazovky klienta spravy na zobrazenie dialégového okna About BOND
(Informacie o BOND). Potom kliknite na tlacidlo Service log (Servisny dennik) a z rozbal'ovacieho zoznamu
Serial N° (Sériové Cislo) vyberte moznost’ ¥LIS*. Volitelne nastavte casovy ramec a potom kliknite na
tlacidlo Generate (Generovat’) na vygenerovanie dennika sluzby systému LIS.

11.5 Poziadavky na udaje o pripade a sklicku

Udaje pozadované systémom BOND zo systému LIS na import pripadov a skli¢ok st uvedené v ¢astiach
nizSie (pozrite si Cast’ 11.5.1 - Udaje o pripade a 11.5.2 - Udaje sklicka).

Udaje v systéme LIS o pripadoch a skli¢kach nie je mozné v systéme BOND zmenit,, s vynimkou komentarov
pre sklicka.

11.5.1  Udaje o pripade

11.5.1.1  Povinné polia

Nazov pol'a BOND | Opis Bezné vyrazy v systéme LIS
Case ID Cislo alebo ndzov identifikujtice pripad Cislo zaznamu
Identifikator v, .
( . Cislo objednavky
pripadu)

11.5.1.2 Nepovinné polia

Nazov pol'a BOND | Opis Bezné vyrazy v systéme LIS

Meno pacienta Meno pacienta Meno pacienta

Identifikator prideleny laboratériu
(labAssId)

Doctor (Lekar) Odporucajuci lekar Meno a/alebo identifikator lekara

Osetrujuci lekar

Objednavajuci lekar
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11.5.2  Udaje sklicka
11.5.2.1  Povinné polia
Nazov pol'a BOND Opis BeZné vyrazy v Komentare
systéme LIS
« Marker « Primarna « Primarna « Verejny nazov
(Znackovac) protilatka protilatka poskytuje spojenie

(IHC) alebo (IHC) medzi znackovacmi
sonda (ISH) « Sonda (ISH) uréenymi systémom

« Znackovac
(ktorykol'vek)
« Farbenie

LIS a znackovacmi
zaregistrovanymi v
systéme BOND. Pre
kazdy znackovac,
ktory bude uvedeny v
systéme LIS, sa musi
uviest' verejny nazov.
Pozrite si Cast’

11.2.4 - Nazvy
verejnych
znackovacov.

« Kazdy znackovaC ma
predvolené protokoly
farbenia a
predupravy, ktoré je
mozné v pripade
potreby zmenit’
pomocou softvéru
BOND.

11.5.2.2

Nepovinné polia

Nazov pol'a BOND

Opis

Bezné vyrazy v
systéme LIS

Komentare

[Ciarovy kéd LIS]

Poznamka:
Ciarovy kod nie je
viditel'ny pre
pouZivatela v
systéme BOND

Jedinecny ciarovy kéd
identifikator prideleny
kazdému sklicku

v systéme LIS
(identifikator
odstranenych sklicok
sa neda znovu pouzit’)

Ciarovy kod

Musi sa dodat’ kompletny
Ciarovy kéd identifikatora pre
systém BOND na rozpoznanie
sklicka. Vyzaduje sa to pri
pouziti pracovného postupu
LIS 1 (pozrite si Cast’

11.8 - Pracovné postupy).
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Nazov pol'a BOND | Opis Bezné vyrazy v Komentare

systéme LIS

Tissue type (Typ Testovacia alebo Typ testu Ak systém LIS tieto

tkaniva) kontrolna vzorka informacie neposkytuje,
tkaniva (pozitivna pouZije sa predvolena
alebo negativna) hodnota , Test". Pozrite si

Cast’'6.2.1 - Kontrolnd vzorka
tkaniva.

Komentare Akykol'vek komentar | Komentar Ak systém LIS odosle
alebo pokyn tykajlci sa aktualizaciu sklicka LIS,
sklicka vSetky nové komentare

sklicka sa pripoja k
existujucim komentarom
sklicka.

11.6  Posielanie Udajov o sklicku spat’ do systému LIS

Balik BOND LIS-ip dokaze nahlasit’ stav sklicka do systému LIS. BOND Balik LIS-ip m6ze nahlasit/
nasledujuce informacie:

« Sklicko vytvorené — zadané sklicko bolo vytvorené v ramci softvéru BOND

« Sklicko vytlacené — pre zadané sklicko bol vytlaceny Stitok

« Sklicko sa spracliva — zadané sklicko sa spractiva

« Sklicko spracované — zadané sklicka dokoncili spracovanie (s chybami alebo bez chyb)
« Sklicko odstranené — zadané sklicko bolo zo systému BOND odstranené.

11.7 Znackovace sklicok

Kazdé fyzické sklicko vyzaduije identifikacny stitok, aby sa mohlo prisposobit’ informaciam o spravnom
pripadu a teste. V najvyhodnejSom pracovnom postupe maju sklicka LIS vytlacené stitky LIS (,,Stitky sklicok
LIS") a tieto Stitky rozpoznava systém BOND. To je vSak mozné, iba ak:

1. systém LIS poskytuje jedinecny Ciarovy kéd pre kazdé sklicko do systému. Kazdé fyzické sklicko
vyzaduje identifikacny stitok, aby sa mohlo prisposobit’ informaciam o spravnom pripade a teste.
Systém a

2. tlaciaren LIS pouziva jeden z formatov Ciarového kédu, ktoré podporuje systém BOND.

Ak va$ systém LIS nespiiia tieto poziadavky, potom systém BOND mdze vytvorit' viastné Stitky pre sklicka LIS
— ,Stitky sklicok balika BOND-LIS". V tomto pripade mozete volitel'ne nastavit’ systém BOND tak, Ze bude
spracovavat’ sklicka LIS iba vtedy, ak ich stitky vytlaci systém BOND. Tato moznost’ sa nastavuje v klientovi
spravy na obrazovke LIS — pozrite si ¢ast’ 10.2 - LIS (Laboratdrny informacny systém).

Alternativne je moZné pouzit’ Stitky od tretich stran alebo rucne napisané stitky. Tieto Stitky sa musia rucne
identifikovat’ v systéme BOND pred spracovanim (pozrite si Cast’ 5.1.5.2 - Manualna identifikacia skli¢ok v

systéme).
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11.8

Pracovné postupy

Aj ked' je kazda implementdcia balika LIS-ip vysoko prispOosobena, stale je uzitocné poskytndt niekol’ko

vSeobecnych opisov pracovnych postupov balika BOND LIS-ip na zaklade hlavnych moZnosti balika LIS-ip.
V nasledujucej tabul'ke st zobrazené styri pracovné postupy. Mozné su aj iné pracovné postupy. K dispozicii
s komplexné Skolenia pre kazdu instalaciu osobitne.

Pracovny | Udaje zo systému LIS Zadané Udaje | Stitky vytlatenév | Identifikacia
postup v systéme systéme
BOND
1 Udaje o pripade a skli¢ku (s | Ziadne LIS (Laboratérny | Automaticka
¢iarovym koédom LIS) informacny
systém)
2 Udaije o pripade a skli¢ku Ziadne Systém BOND Automatickd
3 Dodatocné Systém BOND Automaticka
sklicko
4 Ziadne Externé Asistovana

Pracovny postup 1 je najpohodinejsi, pretoze poskytuje bezproblémovu integraciu medzi systémom LIS a

systémom BOND. Systém BOND automaticky rozpozna sklicka LIS a spracovanie sa moéze zacat' okamzite,

bez toho, aby sa sklicka museli opatovne oznacit’ alebo zadavat’ d'alSie informacie.
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Tato strana je umyselne ponechana prazdna.
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12. Cistenie a Udrzba
(BOND-IIT a BOND-MAX)

Pri vykonavani Uloh istenia alebo Udrzby vzdy vypnite modul spracovania (okrem pripadu,
ked’ st spustena nasavacia sonda alebo robot na nebalend tekutinu cisté).

Niektoré z reagencii pouzivanych v imunohistochemickom rozbore a in situ hybridizacii st
nebezpecné. Pred pokraCovanim sa uistite, Ze ste absolvovali primerané Skolenie pre tento
postup:

> >

a. Pri manipulacii s reagenciami alebo Cisteni pristroja pouzivajte latexové alebo
nitrilové rukavice, ochranné okuliare a iny vhodny ochranny odev.

b. Sreagenciami a kondenzatom manipulujte a likvidujte ich v stlade so vSetkymi
postupmi a Statnymi nariadeniami, ktoré platia v laboratoriu.

Moduly spracovania maju ohrievace a vyhrievané povrchy, ktoré mozu predstavovat’
nebezpecenstvo vznietenia, ak sa do ich blizkosti umiestnia horl'avé materidly.

Na ohrievace ani blizko nich neklad'te horlavé materialy.
Na modul spracovania neklad'te horl'avé materidly.

Po doplneni alebo vyprazdneni sa uistite, Ze su vSetky uzavery nadoby na nebaleny
material riadne uzavreté.

Vyvarujte sa kontaktu so zostavami na farbenie sklicok a ich okolim. M6zu byt’ vel'mi
horlce a spdsobit’ vazne popaleniny. Po ukonceni ¢innosti nechajte zostavy na farbenie
skli¢ok a ich okolie vychladnut’ dvadsat’ min(t.

VSetky vymenitel'né komponenty Cistite iba rukou. V automatickej umyvacke riadu
neumyvajte Ziadne sUcasti, aby ste predisli poskodeniu. Necistite Ziadnu Cast’
rozpUst'adlami, tvrdymi ani drsnymi Cistiacimi prostriedkami alebo tvrdymi ¢i drsnymi
utierkami.

> B

V tejto kapitole st uvedené postupy Cistenia a Gdrzby. V klinickom klientovi sa nachadza obrazovka Gdrzby
pre kazdy modul spracovania v systéme. Kliknutim na kartu modulu spracovania na l'avej strane hlavného
okna zobrazte jeho obrazovku System status (Stav systému) a potom kliknite na kartu Maintenance
(Udrzba). Viac informacii ndjdete na obrazovke 5.3 - Obrazovka tdrzby (Udrzba). Vzdy, ked’ budete
pouzivat’ systém BOND, davajte pozor na netesnosti, opotrebované alebo poskodené Casti. Ak su v tejto
kapitole uvedené pokyny na opravu alebo vymenu opotrebovaného alebo chybného dielu, postupuijte podla
tychto pokynov. V opacnom pripade sa obrat'te na oddelenie podpory zakaznika.
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Preventivna udrzba

Okrem pravidelnych Gloh Udrzby uvedenych v tejto kapitole (vykonavanych pouzivatel'mi) sa moduly
spracovania BOND-III a BOND-MAX maju pravidelne opravovat’ prostrednictvom zastupcu servisu
spolocnosti Leica Biosystems.

Softvér BOND vas upozorni, aby ste pre kazdy modul spracovania zabezpedili preventivnu tdrzbu
raz rocne alebo po kazdych 15 600 sklickach (podla toho, ¢o nastane skor).

Pocet sa vynuluje pomocou tlatidla Maintenance complete (Udrzba je dokoncend) na karte
Processing modules (Moduly spracovania) v klientovi spravy (10.6.1 - Moduly spracovania).

Tato kapitola ma nasledujuice Casti:

o 12.1 - Plan Cistenia a Udrzby

« 12.2 - Nadoby na nebaleny material

« 12.3 - Krycie sklicka Covertile

« 12.4 - Zostava na farbenie sklicok

o 12.5 - Restart modulu spracovania

« 12.6 - Nasavacia sonda

« 12.7 - Premyvaci blok a zmieSavacia stanica
« 12.8 - Kryty, dvere a veko

« 12.9 - Snimac identifikatorov

« 12.10 - Odkvapkavaci podnos

« 12.11 - Podnosy na sklicka

« 12.12 - Sondy robota na nebalentl tekutinu (len BOND-III)
o 12.13 - Injekéné striekacky

« 12.14 - Poistky napajania
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12.1  Plan Cistenia a Udrzby

PouZzite nasledujlci plan, ak farbite maximalne 300 sklicok tyzdenne na jeden nastroj. Ak ich spractivate
viac, obrat'te sa na oddelenie podpory zakaznika ohl'adom prispdsobeného planu.

Uloha Sekcia
Denne — zaciatok dna
Skontrolujte, ¢i st nadoby na nebaleny odpad naplnené maximalne do 12.2
polovice.*
Skontrolujte, ¢i st nadoby na nebalené reagencie naplnené najmenej do 12.2
polovice a spravnou reagenciou.*
Denne - koniec dia
Vycistite krycie sklicka Covertile 12.3
TyZzdenne
Vy(istite zostavy na farbenie skli¢ok* 12.4
Skontrolujte svorky krycich sklicok Covertile 12.4
Restartujte modul spracovania 12.5
Utrite nasavaciu sondu v ramene robota 12.6
Skontrolujte premyvacie bloky a zmieSavaciu stanicu — v pripade potreby ich 12.7
vycistite alebo vymeiite.
Vydistite kryty, dvere (ak si namontované) a veko 12.8
Vycistite snimac identifikatorov 12.9
Vydistite rucnu citacku Ciarovych kodov 13.1
Mesacne
Vycistite vSetky odkvapkavacie podnosy* 12.10
Vymerite zmieSavaciu stanicu 12.7
Vycistite nadoby na nebalené reagencie 12.2
Vycistite nadoby na nebaleny odpad 12.2
Vycistite podnosy na sklicka 12.11
Vycistite sondy s robotmi na nebalent tekutinu (BOND) 12.12
Vycistite znackovac sklicok 13.2
Skontrolujte injekéné striekacky 12.13
Po zobrazeni vyzvy
Vycistite nasavaciu sondu hlavného robota 12.6.1
Vymefite nasavaciu sondu hlavného robota 12.6.2
Vymeiite injekéné striekacky 12.13

*V pripade potreby tieto Ulohy vykonavaijte CastejSie, ako bolo naplanované.
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12.1.1  Kontrolné zoznamy Cistenia a Udrzby

Na nasledujlcej strane sa uvadza plan Gdrzby reprodukovany v tabul’ke urcenej na tlac a pouZitie ako
kontrolny zoznam. K dispozicii st oblasti na zaznamenanie Cisel Sarzi roztokov BOND Wash, ER1, ER2 a

Dewax. Po dokonceni tloh skontroluijte alebo inicializujte zostavajlice bunky.
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Plan cistenia a adrzby

Po Ut St St Pi So Ne
DENNE
Skontrolujte nadoby na nebalené O O O O O O O
reagencie

Cislo $arze premyvacieho roztoku

BOND

Cislo Sarze ER1

Cislo Sarze ER2

Cislo $arze roztoku na odvoskovanie
Skontrolujte nadoby na odpad O O O O O O O
Vydistite krycie sklicka Covertile O O O O O O O
TYZDENNE Pre BOND-MAX:

Vydistite zostavy na farbenie skli¢ok* O « Ak je na nadobe na externy odpad iba jedno

Skontrolujte svorky krycich skliéok O vu?cko, pred c,>dskrutkovan|m odpojte kabel a
. privody tekutin.

Covertile o, i _,

- - « Ak st nadoby na nebaleny material
Restartujte PM O nepriehladné, zdvihnite konce nddob na mieste,
Utrite nasavaciu sondu O aby ste odhadli objem — nie je potrebné

— odstranovat’ nadoby z pristroja.
Skontrolujte premyvaci blok O
a zmieSavaciu stanicu
Vycistite kryty, dvere (ak st O *V pripade potreby Cistite CastejSie, ako bolo
namontované) a veko naplanované
Vycistite snimac identifikatorov O
Vydistite rucnu citacku O
MESACNE
Vy(istite odkvapkavacie podnosy O
Vymerite zmieSavaciu stanicu O
Vycistite nadoby na nebalené O
reagencie
Vy(istite nadoby na nebaleny odpad O
Vycistite podnosy na sklicka O
Vycistite sondy s robotmi na nebalenu O
tekutinu (len BOND)
Vycistite znackovac sklicok O
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Po Ut St St Pi So Ne
Skontrolujte injekéné striekacky O
PO ZOBRAZENI VYZVY Za tyzden od
Vycistite nasavaciu sondu o |9
Vymerite nasavaciu sondu O )
Vymefite injekéné striekacky O | Zamesiac
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12. Cistenie a (idrzba (BOND-III a BOND-MAX)

12.2  Nadoby na nebaleny material

Niektoré z reagencii pouzivanych v imunohistochemickom rozbore a in situ
hybridizacii st nebezpecné. Pred pokraCovanim sa uistite, Ze ste absolvovali

primerané skolenie pre tento postup:

a. Pri manipulacii s reagenciami alebo Cisteni pristroja pouzivajte latexové alebo
nitrilové rukavice, ochranné okuliare a iny vhodny ochranny odev.

b. Sreagenciami a kondenzatom manipulujte a likvidujte ich v stlade so
vSetkymi prislusnymi postupmi a Statnymi nariadeniami, ktoré platia v
zariadeni.

Niektoré reagencie pouZité na moduloch spracovania BOND su horlavé:
& Neumiestriujte plamen ani zdroj zapalenia do blizkosti modulov spracovania.
Po doplneni alebo vyprazdneni sa uistite, Ze su vSetky uzavery nadoby na nebaleny
material riadne uzavreté.

Hladiny v nadobach na nebaleny material kontrolujte (aspoi) kazdy den a kazdy mesiac nadoby na nebaleny
material vycistite. Podrobnosti najdete v nasledujlcich ¢astiach:

« 12.2.1 - Kontrola hladin v nadobach

« 12.2.2 - Dopifianie alebo vyprézdiiovanie nddob na nebaleny materil
« 12.2.3 - Cistenie nadob na nebaleny material

« 12.2.4 - Nadoba na externy odpad (len BOND-MAX)

12.2.1  Kontrola hladin v nadobach

Na zaciatku kazdého dia skontrolujte hladinu v nadobach na nebaleny material. Skontrolujte ju aj pred
spustenim no¢ného alebo dlhsieho cyklu. V laboratériach s vysokym obratom moéze byt potrebné
naplanovat’ dve kontroly nadob na nebaleny material denne.

V systéme BOND-III a na su¢asnom modeli modulov spracovania BOND-MAX (a vSetkych nadobach na
externy odpad BOND-MAX) su hladiny kvapaliny viditelné cez steny nadoby. V pripade modelov BOND-MAX
s nepriehl'adnymi nadobami zdvihnite konce nadob, aby ste odhadli objem — nie je potrebné ich vyberat' z
pristroja, pretoze pri ich navrate sa spusti preplachovanie fluidiky.

Ikony na obrazovke System status (Stav systému) uvadzaji hladiny v nadobach na nebaleny material pre
systém BOND a pouzivaju sa na oznamovanie vysokych hladin odpadu alebo nizkych hladin reagencie na
systéme BOND-MAX. Ikony pouzivajte iba na potvrdenie hladin a/alebo na prezeranie oznameni —
nenahradzaju denné fyzické kontroly.

Moduly spracovania BOND su vybavené systémom osvetlenia nadob na nebaleny material (pozrite si Cast’
Systém osvetlenia nadob na nebaleny material (BOND-III) na strane 33.

Napliite alebo vyprazdnite nadoby za nasledujucich podmienok:

« Vyprazdnite tie nadoby na odpad, ktoré st naplnené viac ako do polovice
« Napliite nadoby na reagencie, ktoré s naplnené menej ako do polovice

Pozrite si ¢ast’ 12.2.2 - Dopifianie alebo vyprézdriovanie nddob na nebaleny material.
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alebo naplnte na zaciatku kazdého dna (v pripade potreby Castejsie — pozrite si
pokyny vyssie). V opacnom pripade moze dojst’ k pozastaveniu cyklov, o moze
ohrozit' farbenie.

f Skontrolujte hladinu v nadobe na nebaleny material a podl'a potreby ich vyprazdnite

12.2.2  Doplifianie alebo vyprazdiovanie nddob na nebaleny material

Ked' kontrolujete hladiny nadob na nebaleny material, vyprazdnite nddoby na odpad, ktoré su viac ako na
polovicu pIné, a naplite nadoby na reagencie, ktoré st menej ako na polovicu plné. Unik, ktory sa vyskytne
pri plneni alebo vyprazdiiovani nadob na nebaleny material, vZdy utrite. Pred vratenim do pristroja ocistite
vonkajsiu stranu nadob a uzaverov.

Pozrite si Cast’ samostatné pokyny na vyprazdiovanie a doplfiovanie nizSie. V Casti 12.2.2.5 - Pocas cyklov su
uvedené pokyny, ak potrebujete vyprazdnit’ alebo naplnit’ nadobu pocas cyklu.

o 12.2.2.1 - Doplnenie nebalenej reagencie — BOND-III

o 12.2.2.2 - Vyprazdnenie nebezpecného odpadu — BOND-III

« 12.2.2.3 - Vyprazdnenie Standardného odpadu — BOND-III

o 12.2.2.4 - Vyprazdnite nebezpecny odpad alebo doplrite nebalent reagenciu — BOND-MAX
o 12.2.2.5 - Pocas cyklov

Pozrite si Cast’ 12.2.4 - Nadoba na externy odpad (len BOND-MAX), kde najdete pokyny na vyprazdriovanie
externej nadoby BOND.

Naplnené alebo vyprazdnené nadoby vzdy vrat'te na rovnaké miesto na module
spracovania. Ak tak neurobite, méZe kontaminovat’ reagencie a zhorsit' farbenie.

V nadobach na nebalené reagencie nemerite typ reagencie. Mohlo by to viest ku
kontaminacii a zhorSeniu farbenia.

> B>

Nadoby na nebaleny material nenasuvajte spat’ na svoje miesto, pretoze to moze
poskodit’' nddobu a snimac kvapaliny.

12.2.2.1 Doplnenie nebalenej reagencie — BOND-III

Nadoby na nebalené reagencie BOND-III sa m6zu plnit’ v pristroji. Nie je potrebné ich odstranovat' z
priehradky na nadoby na nebaleny material.

1. Odskrutkujte uzaver nadoby na nebalené reagencie a naplite nadobu.
2. Ked'je nadoba plna, nasad'te uzaver a utiahnite ho.

zabezpecte, aby bol lievik Cisty. Ak tak neurobite, méZe kontaminovat’ reagencie a

f Ak pouzivate lievik pri pridavani reagencie do nadob na pristrojoch BOND-III,
zhorsit’ farbenie.
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12.2.2.2  Vyprazdnenie nebezpecného odpadu — BOND-III

1.

i AN

Uistite sa, ze modul spracovania nie je v prevadzke. (Ak sa vSak pocas prevadzky zobrazi oznamenie,
Ze nadoba na odpad je plna, vyprazdnite nadobu podla tychto pokynov — pozrite si Cast’ tiez Cast’
12.2.2.5 - Pocas cyklov.)

Vytiahnite nadobu z priehradky na nadobu na nebaleny material.

Otvorte uzaver a zlikvidujte odpad v stlade so schvalenymi postupmi vo vaSom zariadeni.

Nasad'te uzaver a utiahnite ho.

Vrat'te nadobu do pristroja. Jemne zatlacte, az kym nebudete citit’, ako je konektor nadoby zarovnany
s konektorom na zadnej strane skrinky. Potom nadobu pevne zatlacte, az kym konektor Uplne
nezapadne, aby ste zabezpedili tesné spojenie.

12.2.2.3  Vyprazdnenie Standardného odpadu — BOND-III

Ked'Ze existuju dve nadoby na Standardny odpad, mdzete vybrat’ pint nadobu (na ikone sa zobrazuje ikona
plnej nadoby na obrazovke System status (Stav systému) kedykol'vek, aj poCas spracovania (pozrite si
Cast’ 5.1.3.6 - Stav nadoby na nebaleny materidl). Nikdy vSak neodstrariujte obidve nddoby na nebaleny
odpad, ked' je pristroj v prevadzke, a ak sa nadoba nezobrazuje ako plna na obrazovke System status
(Stav systému), odporucame pred odstranenim pockat’, kym sa spracovanie neskonci. Ak je bezpecné
odstranit’ nadobu na nebaleny odpad, postupujte podla pokynov ako pri vyprazdnovani nebezpe¢ného
odpadu z vyssie uvedeného kroku (2).

Obrazok 12-1: Vratenie nadoby na odpad na svoje miesto
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12.2.2.4 Vyprazdnite nebezpecny odpad alebo dopliite nebalent reagenciu —
BOND-MAX

1. Uistite sa, Ze modul spracovania nie je v prevadzke. (Ak sa vSak pocas prevadzky zobrazi oznamenie,
Ze nadoba na odpad je pIna, vyprazdnite nadobu podla tychto pokynov — pozrite si Cast’ tiez Cast’
12.2.2.5 - Pocas cyklov.)

2. Vytiahnite nddobu z priehradky na nadobu na nebaleny material.

Obrazok 12-2: Nadoba na nebezpecny odpad BOND-MAX (vl'avo) a nadoba na nebaleny material
(vpravo)

Nazov

Uzaver na plnenie/vyprazdnovanie

Uzaver snimaca hladiny kvapaliny

W N[+~ O

Konektor

3. Naplrite alebo vyprazdnite nadobu:

« V pripade odpadu otvorte uzaver na plnenie/vyprazdriovanie (polozka 1 na Obrazok 12-2) a
zlikvidujte odpad v stlade so schvalenymi postupmi vo vasom zariadeni.
« V pripade nebalenej reagencie umiestnite nadobu na rovny povrch, otvorte uzaver na

plnenie/vyprazdnovanie (polozka 1 na Obrazok 12-2) a napliite nadobu tesne pod spodnt Cast’
krku, na ktory naskrutkuje uzaver.

sa moze poskodit’. Nadoby na nebaleny material vyprazdnuite a doplfujte iba cez

2 Nevyberajte kryt snimaca hladiny kvapaliny z nddoby na nebaleny material, pretoze
uzaver na plnenie/vyprazdnovanie.

4, Nasad'te uzaver a utiahnite ho.

5. Vrat'te nadobu do pristroja. Jemne zatlacte, az kym nebudete citit’, ako je konektor nadoby zarovnany
s konektorom na zadnej strane skrinky. Potom nadobu pevne zatlacte, az kym konektor Uplne
nezapadne, aby ste zabezpedili tesné spojenie.
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12.2.2.5 Pocas cyklov

Ak sa vykonavaju denné kontroly nadob na nebaleny material (s dodatocnymi kontrolami pred no¢nymi a
prediZzenymi cyklami a pravidelnymi dodato&nymi kontrolami v laboratdriach s vysokou fluktuaciou), nadoby
na odpad by sa nikdy nemali naplnit’ a nadoby na reagencie by sa pocas spracovania nikdy nemali vycerpat'.
Ak sa vSak niektory z tychto pripadov vyskytne pocas cyklu, musite vyprazdnit' alebo naplnit’ prislusné
nadoby. Precitajte si pokyny uvedené nizsie, aby ste postupovali spravne.

Nadoba na odpad plna — BOND-MAX

Ak sa nadoba na odpad pocas cyklu takmer naplni, symbol s oznamenim (1) sa zobrazi na ikone prislusnej
nadoby na obrazovke System status (Stav systému).

Okamtzite vyprazdnite nadobu. DodrZiavajte vSetky Standardné bezpecnostné opatrenia a postupy likvidacie
odpadu vo vasom zariadeni. Rychlym konanim sa méZete vyhn(t’ pozastaveniu cyklu alebo méZete skratit’
Casu, kedy je pozastaveny. Pozastavenie cyklu moze narusit’ farbenie.

Ak sa cyklus zastavi, ked’ vyprazdnujete nadobu, alebo ak budete pokracCovat’, az kym sa modul spracovania

automaticky nezastavi, spusti sa alarm 4% (blikd) alebo sa na ikone nadoby zobrazi vystrazny symbol

. Vyprazdnenu nadobu vrat'te ¢o najskor s ohl'adom na vyssie uvedené pokyny a bezpecnostné
opatrenia.

Vytvorte spravu o udalostiach cyklu, aby ste videli, aké Gcinky mala pauza na priebeh.

Nadoba na reagenciu prazdna — BOND-MAX

Ak sa nadoba na nebalenl reagenciu takmer vyprazdni, symbol s oznamenim (1) sa zobrazi na ikone
prislusnej nadoby na obrazovke System status (Stav systému).

1. Otvorte obrazovku Protocol status (Stav protokolu) a zobrazte aktualne a nasledujlce kroky pre
kazdy cyklus na module spracovania.

2. Ak niektoré zo sérii momentalne pouzivaji nebalené reagencie alebo ich Coskoro pouZiju, pockajte na
dokoncenie krokov, ktoré pouzivaju danu reagenciu.

3. Po dokonceni krokov, ktoré pouzivaju nebalené reagencia, vyberte nadobu, ¢o najskor ju doplnte a o
najskor ju vymenite (pri dodrZani vSetkych Standardnych bezpecnostnych opatreni).
Aby ste usetrili ¢as, pravdepodobne nebudete musiet’ naplnit’ nadobu na obvykli maximalnu hladinu.

skontrolujte obrazovku Protocol status (Stav protokolu) a skontrolujte, i sa
nadoba nepouziva alebo nie je planované jej pouZitie. V opacnom pripade moze
dojst’ k ohrozeniu spracovania sklicok. Ihned’ po naplneni nadobu vratte.

f Ak sa pri spracovani musi nadoba na nebaleny material BOND-MAX naplnit’, vzdy

S ciel'om vyhn(t' sa tejto situacii kazdy den skontrolujte hladinu v nadobach
(CastejSie, ak je to potrebné — pozrite si Cast’ 12.2.1 - Kontrola hladin v nadobach).
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12.2.3  Cistenie nadob na nebaleny material

Nasledujlce postupy Cistenia by sa mali vykonavat’ mesacne.

12.2.3.1 Nadoby na roztoky ER1, ER2, BOND Wash a deionizovanu vodu.

1.

Vyprazdnite nadobu na nebalené reagencie s roztokmi ER1, ER2, BOND Wash a deionizovanou
vodou.

Umyte nadoby silnym priemyselnym Cistiacim prostriedkom a potom ich dokladne oplachnite
deionizovanou vodou.

Pred opatovnym naplnenim Cerstvymi reagenciami a navratom do pristroja nechajte nadoby
uschnut’.

12.2.3.2  Nadoby na odvoskovaci roztok a etanol

1.

3.

Vyprazdnite nadoby na nebalené reagencie s odvoskovacim roztokom a etanolom. Zvysky
odvoskovacieho roztoku a etanolu vyhod'te v nadobach na nebalené reagencie zlikvidujte v stlade so
schvalenymi postupmi vo vaSom zariadeni.

Nalejte maly objem Cerstvej reagencie do kazdej nadoby a pohybujte tekutinou okolo stien nadoby,
aby ste odstranili vSetky kontaminanty. Po dokonceni vyprazdnite nadobu. Zlikvidujte odpad v sulade
so schvalenymi postupmi vo vasom zariadeni.

Poznamka: Nikdy nedavajte vodu ani saponaty do nadob na etanol alebo odvoskovaci roztok.

Naplrite nadobu na nebaleny material erstvou reagenciou a vrat'te ju do pristroja.

12.2.3.3 Nadoby na nebaleny odpad

1.

Vyprazdnite vSetok odpad z nadob. Zlikvidujte odpad v stlade so schvalenymi postupmi vo vasom
zariadeni.

Vycistite nadoby na odpad pomocou 0.5 % roztoku bielidla (hm./obj.) alebo priemyselného Cistiaceho
prostriedku a oplachnite ich dokladne deionizovanou vodou.

Vrat'te nadoby na odpad do pristroja.

262

© Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 PouZivatel'ska prirucka systému BOND 6.0 (NIE pre USA a Cinu) Rev A05



12. Cistenie a (idrzba (BOND-III a BOND-MAX)

12.2.4 Nadoba na externy odpad (len BOND-MAX)

Vyprazdnite 9 | nddobu na externy standardny odpad BOND-MAX na zaciatku kaZzdého dia a pred zaciatkom
noci alebo pred dlhymi cyklami skontrolujte hladinu. Vyprazdnite, ked' je plna na polovicu alebo viac; bielu
vodorovnu Ciaru na Stitku nadoby pouzite ako ukazovatel’ poloviénej hladiny — pozrite si Obrazok 12-3.

Nazov

Uzaver na plnenie/vyprazdiovanie

N = | O

Napoly naplnena nadoba

Obrazok 12-3: Nadoba na externy Standardny odpad BOND-MAX s objemom 9 |
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Nadobu cistite mesacne, rovnako ako v pripade ostatnych nadob na nebaleny material (pozrite si Cast’
12.2.3 - Cistenie nadob na nebaleny material).

1. uistite sa, Ze modul spracovania nie je v prevadzke, (Ak sa vSak pocCas prevadzky zobrazi oznamenie,
Ze nadoba na odpad je pIna, vyprazdnite nadobu podla tychto pokynov — pozrite si Cast’ tiez Cast’
12.2.2.5 - Pocas cyklov.)

2. Nadoba ma konektory podobné tym, ktoré su uvedené na Obrazok 12-4 (nezabudnite, ze niektoré
konektory snimacov su Cierne, nie strieborné, ako je to znazornené):

Obrazok 12-4: Pripojenie nadoby na externy odpad

Nazov

Konektor snimaca hladiny kvapaliny

N | = | O

Kvapalinovy konektor

i. Palcom zdvihnite Cervent zapadku na konektore snimaca (1) a vytiahnite konektor z krytu.
ii. Stlacte kovové tlacidlo na kvapalinovom konektore (2) a konektor vytiahnite z uzaveru.

3. Ak chcete nadobu vyprazdnit’, vyberte uzaver na plnenie/vyprazdiovanie. Neodstranujte uzaver s
konektormi. Zlikvidujte odpad v stilade so schvalenymi postupmi vo vasom zariadeni.

4. Nasad'te uzaver na plnenie/vyprazdnovanie a pevne ho dotiahnite a vrat'te spat’ do modulu
spracovania.

Zatlacte kvapalinovy konektor spat’ na pripojenie uzaveru, kym nezacvakne na mieste.
. Znova pripojte konektor snimaca. Zatlacte konektor nadol k zakladni pripojenia uzaveru.

Po naplneni je nadoba na externy odpad t'azka.
Pri vyprazdnovani nadoby na externy odpad pouZivajte spravne techniky zdvihania.

o v

Pred vyprazdnenim nadoby vzdy odpojte konektory senzora a kvapaliny, aby ste
predisli poskodeniu.
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12.3  Krycie sklicka Covertile

Po kazdom poutziti oCistite krytie sklicka Covertile (na tento Ucel je mozné pouzit’ ochranny stojan na Cistenie
krycich sklicok Covertile Leica Biosystems). Krycie sklicka Covertile sa m6Zu opatovne pouzit’ az 25-krat za
predpokladu, ze nie su poskodené alebo nemaju vyrazne zmenenu farbu, a ak s spravne vycistené. Krycie
sklicka Covertile zlikvidujte, ak su poskodené alebo ak sa zhorSuje kvalita farbenia.

12.3.1  Odstranenie zvysku DAB (volitel'né)

1.

Namocte najmenej na 30 minat do Cerstvého roztoku 0.5 % hm./obj. chlérnanu sodného v
deionizovanej vode.

Vyberte a ponorte do Cerstvej deionizovanej vody 10-krat.

Dokoncite Standardné Cistenie (pozrite si Cast’ nizSie).

12.3.2  Standardné ¢istenie (povinné)

1.

Namocte najmenej na 10 mindt v 100 % IMS (priemyselny metylovany lieh), etanole alebo etanole
reagencného stupna.
Miesajte 30 sekund a vyberte.

. Nechaijte vyschnut”:

« utrite dosucha handrickou, z ktorej sa neuvolfiuja vliakna, alebo
« havzduchu.

Opatrne skontrolujte, Ci krycie sklicka Covertile neobsahuju Glomky, praskliny alebo deformacie. Ak
su akymkol'vek spdsobom poskodené, zlikviduijte ich.
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12.4 Zostava na farbenie sklicok

Moduly spracovania maju ohrievace a vyhrievané povrchy, ktoré mozu
predstavovat’ nebezpecenstvo vznietenia, ak sa do ich blizkosti umiestnia horl'avé
materialy.
« Na ohrievace ani blizko nich neklad'te horl'avé materialy.
« Na modul spracovania neklad'te horl'avé materidly.
« Po doplneni alebo vyprazdneni sa uistite, ze s vSetky uzavery nadoby na
nebaleny material riadne uzavreté.

Vyvarujte sa kontaktu so zostavami na farbenie sklicok a ich okolim. M6zu byt’ vel'mi
horuce a spbsobit’ vazne popaleniny. Po ukonceni ¢innosti nechajte zostavy na
farbenie sklicok a ich okolie vychladnit’ dvadsat’ min(t.

Urcené komponenty Cistite iba rukou. V automatickej umyvacke riadu neumyvaite
Ziadne sucasti, aby ste predisli poskodeniu. Necistite ziadnu ¢ast’ rozpust'adlami,
tvrdymi ani drsnymi Cistiacimi prostriedkami alebo tvrdymi ¢i drsnymi utierkami.

Pred Cistenim alebo odstranenim hornej dosky zaistite, aby boli roboty na nebalenu
tekutinu (BOND-III) v pévodnej polohe v zadnej Casti pristroja a aby neboli
umiestnené pred zostavami na farbenie sklicok.

Nepouzivajte vatoveé tyCinky ani iné aplikatory s hrotmi z baviny na Cistenie
vnutornych otvorov premyvacieho bloku alebo v odsavacich stlpikoch zostavy na
farbenie sklicok, pretoze sa moze vatovy koncek uvolnit’ a spdsobit’ upchatie.

> B> B P

Standardné distenie
Zostavy na farbenie sklicka Cistite kazdy tyZden alebo CastejSie, ak st na fiom viditel'né usadeniny.

Pouzivajte handricku, z ktorej sa neuvolTiuji vidkna, navlhéend v 70 % etanole (¢o najmenej). Na tazko
odstranitelné zrazeniny pouzite roztok BOND Wash (¢o najmenej) a potom oplachnite deionizovanou vodou.

V pripade systému BOND-III utrite vodiacu kol'ajnicu robota na nebalenu tekutinu (polozka 3 na Obrazok
12-6).

Vyklopte hornti dosku (pozrite si ¢ast’ Demontdz hornej dosky na strane 268) a vycistite:

« vyhrievacie podlozky,

. drendZne otvory a mazacie stipiky,

« oblasti medzi vyhrievacimi podlozkami,
« odkvapkavaci podnos okolo podloziek.
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Vzdy skontrolujte, ¢ drendZne otvory (vratane malych odsavacich stipikov na okrajoch portov) neobsahui
cudzi material a ¢i nie su poskriabané ani inak poskodené. Ak d6jde k poSkodeniu tychto alebo akychkol'vek
inych scasti zostav na farbenie sklicok, obratte sa na oddelenie podpory zakaznika.

Nazov

Svorky krycich sklicok Covertile

Drendzny otvor a odsavacie stipiky

vyhrievacie podlozky,

Alw|N|=]| O

Odkvapkavaci podnos

Obrazok 12-5: Zostava na farbenie skli¢ok s otvorenou hornou doskou

Ked' je horna doska otvorena, skontrolujte svorky krycich skli¢cok Covertile na spodnej strane platne a zaistite
vol'ny pohyb pruzinovych noziciek. Ak upinacie pruziny pri stlaceni pruzinou nevyskocia, obrat'te sa na
oddelenie podpory zakaznika a poZiadajte o vymenu.
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Demontaz hornej dosky

1. Uistite sa, Ze je modul spracovania necinny, a vypnite napajanie.
2. Otvorte horn( dosku zatla¢enim nadol na horn( dosku a skritenim modrych upeviovacich prvkov na
oboch koncoch (polozky 1 na Obrazok 12-6 a Obrazok 12-7) o Stvrt’ otacky proti smeru hodinovych

ruciCiek. Vyklopte hornt dosku spét’ na jej pantoch (ked' je pristroj otoCeny, prava strana hornej
platne sa otvori).

3
1
T
2 2
(o Nazov
1 Otocné spojovacie prvky
2 Otocné panty
3 Vodiaca kol'ajnica robota na nebalenu tekutinu
Obrazok 12-6: Horna doska BOND-III
1

Nazov

Otocné spojovacie prvky

N|—~p<

Otocné panty

Obrazok 12-7: Horna doska BOND-MAX
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3.

Ak chcete Uplne odstranit’ horni dosku (nevyzaduje sa na bezné Cistenie), potiahnite pruzinové
otoc¢né upeviovacie prvky na kazdom konci platne (polozky 2 na Obrazok 12-6 a Obrazok 12-7) a
potom dosku zdvihnite zo zostavy na farbenie sklicok.

Obrazok 12-8: Uvol'nenie otocného spojovacieho prvku hornej dosky

12.4.0.1 Spé&tna montaz hornej dosky

Poznamka: Horné dosky na farbenie sklicok BOND-IIIsU ocislované. Vzdy umiestriujte spravnu hornd
dosku na spravnu zostavu na zafarbenie skliok (pri protil'ahlom pristroji je zostava na farbenie sklicok na
I'avej strane Cislo jedna).

1.

Vyhl'adajte otocné body na zostave na farbenie sklicok. Drzte hornt dosku v otvorenej polohe a jeden
z oto¢nych upeviovacich prvkov umiestnite do oto¢ného bodu zostavy na farbenie sklicok.

Vytiahnite druhy otocny upeviiovaci prvok a koniec dosky umiestnite na svoje miesto a potom
uvol'nite upevinovaci prvok.

Zatvorte hornu dosku a skontroluijte, Ci otvory na kazdom konci platne spravne zapadaju do
polohovacich kolikov.

Pridrzte horn( dosku a otocte upeviiovacie prvky v smere hodinovych ruciciek. Mali by sa pevne
zvierat’ pri otoceni o Stvrt’ otacky v smere hodinovych ruciciek.

Pouzivatel'ska prirucka systému BOND 6.0 (NIE pre USA a Cinu) Rev AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 269



12. Cistenie a (idrzba (BOND-III a BOND-MAX)

12.4.1 Rucné odomykanie zostav na farbenie sklicok

Kazda zostava na farbenie sklicok sa moze odomknut’ rucne, napriklad na odstranenie sklicok v pripade
vypadku napajania.

Zostavy na farbenie sklicok obsahuju pohyblivé Casti, ktoré mozu sposobit’ vazne
zranenie. Predtym, ako sa pokusite ru¢ne odomknut’ zostavy na farbenie sklicok:

vypnite hlavny vypina¢ modulu spracovania, vypnite siet'ovl zastrcku a odpojte
siet'ovl zastrcku zo zasuvky.

» 12.4.1.1 - BOND-III
» 12.4.1.2 - BOND-MAX

12.4.1.1 BOND-III

Modul pumpy injekénych striekaciek (BOND-III) je tazky a po uvolneni méze
A spadnut’. Tento postup by mali vykonavat' iba operatori, ktori boli upozorneni na

potencialne nebezpecenstvo a ktori absolvovali primerant odborn pripravu.

Manualne odomknutie zostavy na farbenie skli¢ok na systéme BOND:

1. Vypnite napajanie a odpojte napajaci kabel.

2. Odskrutkuijte Styri Sesthranné skrutky pripevriujice kryt modulu injekénych striekaciek pomocou
3 mm kl'Gi¢a s vnatornym Sesthranom. Z dévodu lepsieho pristupu k uvolfiovacim kolikom a rukovati
modulu odstrante kryt.

3. Vyhl'adajte dva uvol'fovacie koliky vedl'a pumpy injekénej striekacky jedna a Styri.

Obrazok 12-9: Umiestnenie uvolfiovacich kolikov s otvorenou jednotkou pre pristup

4. Vytiahnite dva koliky smerom dopredu k sebe, kym nezacvaknu a nezatlacia modul. Pri pohybe
modulu smerom dopredu davajte pozor, aby ste net'ahali ani nestlacali hadicky z tekutin na hlavach
injekcnych striekaciek.

5. Modul pumpy injekénych striekaciek sa otvori dostatocne na to, aby umoznil pristup do zostév na
farbenie sklicok.
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6. Vyhl'adajte gombik na ru¢né uvol'nenie pod zostavou na farbenie skli¢ok.

Obrazok 12-10: Gombik na manualne uvol'nenie

7. Otocte gombik v smere zndzornenom na Obrazok 12-10. Pocas tejto Cinnosti sa krycie sklicka
Covertile posunt po podloznych sklickach a cela zostava a podnos sa pohn smerom nahor.

8. Pokracujte v otacani uvolfiovacieho gombika, kym nepocitite odpor. V tomto bode by malo byt’
mozné vybrat’ podnos na sklicka zo zostavy.

9. Sklicka skladujte podla postupov vo vasom zariadeni.

10. Opatrne zatlacte modul pumpy injekcnych striekaciek spat’ na svoje miesto, davajte pozor, aby ste
net'ahali ani nestlacali hadicky fluidiky na hlavach striekaciek.

11. Zaistite, aby dva koliky na oboch stranach modulu zacvakli spat’ do uzamknutej polohy.

injekénych striekaciek (BOND-III) Uplne zatvoreny. V opacnom pripade moZe dojst’

2 Pred spustenim cyklu alebo inicializaciou modulu spracovania sa uistite, Ze je modul
k poSkodeniu injekénych striekaciek pocas prevadzky.

12. Nasad'te kryt modulu injekcnej striekacky a zaistite ho pomocou Styroch Sesthrannych skrutiek.

Stav protokolu je potrebné skontrolovat’ (pozrite si Cast’ 5.2 - Obrazovka stavu protokolu) pred zapnutim
pristroja.

Ked' je modul spracovania zapnuty, inicializuje sa, zisti stav zostav a podnikne vsetky kroky potrebné na ich
pripravu na pouzitie.

Po inicializacii sa stav zostavy na farbenie sklicok odomkne a na obrazovke stavu protokolu sa nezobrazia
Ziadne kroky. Moze byt’ mozné dokoncit’ spracovanie na systéme BOND-III, pripadne dokoncite zvysné
kroky manualne.
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12.4.1.2 BOND-MAX

Manualne odomknutie zostavy na farbenie skli¢ok pre systém BOND-MAX vykonaijte takto:

1.

v kW

0.

Vypnite napajanie a odpojte napajaci kabel.

Otvorte dvierka nadob na nebaleny material a vyberte nadoby na nebaleny material.

Vysurite podnos v hornej Casti priehradky na nadoby na nebaleny material von.

Vyhl'adajte ruc¢né uvoltovacie tlacidlo (pozrite si Obrazok 12-10) pod zostavou na farbenie skli¢ok.
Otocte gombik v smere zndzornenom na Obrazok 12-10. Pocas tejto Cinnosti by sa krycie sklicka
Covertile mali posunut’ po podloznych sklickach a cela zostava a podnos sa pohnt smerom nahor.
Pokracujte v otacani uvolmfiovacieho gombika, kym nepocitite odpor. V tomto bode by malo byt’
moZné vybrat’ podnos na sklicka zo zostavy.

Sklicka skladujte podla postupov vo vasom zariadeni.

Vycistite spodnu a hornt odkvapkavaciu misku, ak je to potrebné, potom znovu vlozte horn misku
do priehradky na nadoby na nebaleny material — koniec podnosu so zahnutim 45 stupriov smeruje
dopredu, s uhlom nahor.

Znovu vlozte nadoby na nebaleny material.

10. Zatvorte dvierka priehradky na nadoby na nebaleny material.

Stav protokolu je potrebné skontrolovat’ (pozrite si Cast’ 5.2 - Obrazovka stavu protokolu) pred zapnutim
pristroja.

Ked' je modul spracovania zapnuty, inicializuje sa, zisti stav zostav a podnikne vsetky kroky potrebné na ich
pripravu na pouzitie.

Po inicializacii sa stav zostavy na farbenie sklicok odomkne a na obrazovke stavu protokolu sa nezobrazia
Ziadne kroky. M6ze byt’ mozné dokoncit’ spracovanie na systéme BOND-MAX, pripadne dokoncite zvy$né
kroky manualne.
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12.5 Restart modulu spracovania

Kazdy modul spracovania by sa mal vypnut’ a restartovat’ kazdy tyzden. Je to dolezité, pretoZe to umoziuje
modulu spracovania dokoncit’ autodiagnostick( kontrolu systému.

Riadiace zariadenie BOND s jednou stanicou sa nemusi vypinat’ a restartovat’ pravidelne. Ak vsak dojde k
viditelnému spomaleniu softvéru BOND, moZno budete musiet’ restartovat’ riadiace zariadenie pomocou
ponuky Start systému Windows.

Ak vSak mate systém BOND-ADVANCE, pozrite si Cast’ 16.1 - ReStartovanie systému BOND-ADVANCE.

Modul spracovania

V pripade modulov spracovania sa uistite, Ze nie su nacitané, naplanované alebo spracované Ziadne cykly, a
vypnite ich pomocou vypinaca na pravej strane pristroja. Pockajte 30 sekund a potom ich znovu zapnite. Pri
spusteni systém BOND pripravi systém fluidiky a vykona niekol’ko systémovych testov (pozrite si Cast’

2.2.2 - Inicializacia modulu spracovania).

Upozorfiujeme, Ze mozete spustit’ Ciastocné naplnenie systému fluidiky bez vypnutia modulu spracovania
(pozrite si Cast’ - Cistenie fluidiky).

Cistenie fluidiky
Pomocou tlacidla Clean fluidics (Cistenie fluidiky) na obrazovke Maintenance (Udrzba) sa preplachnu

hadicky fluidiky z nadob na nebaleny material (Cast’ inicializacie modulu spracovania spustena pri Starte).
Spustite rutinny postup, ak mate podozrenie na zablokovanie alebo vzduch v davkovacom systéme fluidiky.

1. Uistite sa, Ze modul spracovania je necinny a nema nacitané, naplanované ani nespracovava ziadne
cykly.

2. V klinickom klientovi vyberom karty modulu spracovania zobrazte obrazovku System status (Stav
systému).

3. Kliknite na ikonu Maintenance (Udrzba) a potom kliknite na tlacidlo Clean fluidics (Cistenie
fluidiky).

4. Po vyzve na potvrdenie kliknite na tlacidlo Yes (Ano).

5. Systém fluidiky je preplachnuty, ¢o moze trvat’ niekol'ko mindt.
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12.6 Nasavacia sonda

Nasavacia sonda sa automaticky Cisti v premyvacom bloku medzi kontaktom s kaZdou reagenciou ako
sucast’ normalnej prevadzky. Je vSak potrebné vykonavat’ aj dodatocné tyzdenné Cistenie a Cistenie
pomocou Cistiaceho systému nasavacej sondy BOND. Reagencie Cistiaceho systému su optimalizované pre
systém BOND a softvér BOND pouziva Cistiaci protokol uréeny na maximalizaciu G¢innosti prania. Softvér
BOND upozorfiuje pouzivatel'ov, ked’ dojde k vycisteniu a vymene sondy.

Pokial’ je modul spracovania zapnuty, nepohybujte hlavnym ramenom robota.
Robot sa moze vyrovnat/, ¢o ma za nasledok zlé farbenie.

Ak bol robot presunuty: vypnite pristroj, pockajte 30 sekind a potom ho znovu
inicializujte.

Pozrite si:

. 12.6.1 - Cistenie nasavacej sondy
« 12.6.2 - Vymena nasavacej sondy

12.6.1 Cistenie nasavacej sondy

Pred utieranim vzdy vypnite modul spracovania a davajte pozor, aby ste sondu neohli. Exteriér nasavacej
sondy utierajte kazdy tyZzden pomocou 70 % roztoku etanolu na handricke, z ktorej sa neuvolfiuju vlakna,
alebo tampdnu namoceného v etanole. Skontrolujte hadic¢ku pripojend k nasavacej sonde a uistite sa, ze vo
vnutri hadicky nie su Ziadne zlomy alebo cudzie predmety. Hadicka by mala byt Cista.

Softvér BOND vas upozorni, aby ste vycistili sondu pomocou systému na Cistenie nasavacich sond
BOND po kazdych 300 sklickach (pozrite si ¢ast’ 12.6.1.1 - Spustenie Cistenia nasavacej sondy). |
Pocet sa automaticky vynuluje, ked' je spustené Cistenie alebo je sonda Uspesne vymenena. —

Systémy na Cistenie nasavacej sondy BOND by sa mali zaregistrovat’ v systéme BOND po prijati
rovnakym sposobom ako detekcné systémy (pozrite si Cast’ 8.3.3 - Registracia reagencii a systémov
reagencii). Tento softvér vedie zaznamy o pouzivani Cistiaceho systému a umoZziuje 15 Cisteni z kazdého
systému.

Na zachovanie ucinnosti reagencii v Cistiacich systémoch ich vkladajte do modulov spracovania iba vtedy,
ked’ sa maju pouzit'. Pokial’ je do pristroja vloZena ina reagencia alebo systém reagencii, nie je mozné
vycistit’ nasavaciu sondu a ked' je do pristroja vlozeny Cistiaci systém, nie je mozné spustit’ spracovanie
sklicka.

12.6.1.1 Spustenie Cistenia nasavacej sondy

Podl'a pokynov niZsie vycistite nasavaciu sondu pomocou systému na Cistenie nasavacej sondy BOND.

Spustenie Cistiaceho protokolu trva priblizne 20 minut.

1. Uistite sa, Ze modul spracovania je necinny a nema nacitané, naplanované ani nespracovava ziadne
cykly.

2. Z modulu spracovania vyberte vSetky reagencie alebo podnosy systému reagencii.

3. VloZte systém na Cistenie nasavacich sond BOND do podnosu na reagencie na module spracovania.

4. V klinickom klientovi vyberom karty modulu spracovania zobrazte obrazovku System status (Stav
systému).
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5. Kliknite na ikonu Maintenance (Udrzba) a potom kliknite na tlacidlo Clean aspirating probe
(Cistenie nasavacej sondy).

6. Po zobrazeni vyzvy kliknutim na tlacidlo Yes (Ano) spustite Cistenie.
Spusti sa protokol Cistenia oznaceny ikonou Cistenia na karte modulu spracovania.

7. Pockajte, kym sa nezobrazi upozornenie, Ze sa Cistenie ukoncilo.

Odstranite systém na Cistenie nasavacich sond BOND z podnosu na reagencie.

9. Kliknutim na tlacidlo OK v dialdgovom okne Cleaning complete (Cistenie je dokoncené) pokracujte
v normalnej prevadzke.

©

12.6.2 Vymena nasavacej sondy

Softvér BOND vas upozorni, Ze musite vymenit’ nasavaciu sondu po kazdych 7 800 spracovanych
podloznych sklickach. Pozrite si ¢ast’ 5.1.2 - Stav hardvéru.

Ak by ste uprednostnili, aby nasavaciu sondu vymenil servisny technik spolocnosti Leica
Biosystems, obrat'te sa na oddelenie podpory zakaznika. V opacnom pripade mozete vymenit’
nasavaciu sondu podla opisu nizsie.

Na vymenu nasavacej sondy nepotrebujete nastroje.

12.6.2.1 Demontaz nasavacej sondy

Obrazok 12-11: Montaz nasavacej sondy:

Nazov

Hadicka nasavacej sondy

Konektor

Stojan nasavacej sondy

Blok izolatora s kridlovou skrutkou vzadu

ulanlw(Nn|=]0O

Nasavacia sonda
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ZloZte zostavu nasavacej sondy takto:

1. Uistite sa, Ze modul spracovania je necinny a nema nacitané, naplanované ani nespracovava Ziadne
cykly.

2. V klinickom klientovi vyberom karty modulu spracovania zobrazte obrazovku System status (Stav
systému).

3. Kliknite na ikonu Maintenance (Udrzba) a potom kliknite na tla¢idlo Replace aspirating probe
(Vymena nasavacej sondy).

4. Pozorne si precitajte pokyny uvedené v dialdgovom okne Beplace aspirating probe (Vymena
nasavacej sondy) a pokracujte kliknutim na tlacidlo Yes (Ano).
5. Modul spracovania teraz pripravuje fluidicky systém na vymenu nasavacej sondy.
Ked' je priprava fluidiky hotova (méZze to chvil'u trvat’), modul spracovania sa odpoji od softvéru, ktory
\ls

je oznaceny ikonou L»- na karte Status screen (Stavova obrazovka).

6. Vypnite modul spracovania a otvorte veko.
7. Spicku sondy utrite handri¢kou, aby ste odstranili vinkost’ alebo kvapky.

8. Uplne uvolnite kridlovt skrutku na zadnej strane izolaéného bloku (skrutku nemdzete odstranit).
Pozrite si fotografiu na nasledujlcej strane.

6 Ak neuvol'nite kridlovl skrutku, mozete poskodit’ teflonovi vrstvu na nasavacej sonde.
9.

Nechajte exponovanu Spicku pod izolacnym blokom a jemne zatlacte nahor, aby ste sa uistili, ze je
uvol'nena.

Hadicku okamzite nevytahujte z hornej Casti stojana nasavacej sondy (polozka 3 na Obrazok 12-11),
pretoze sa tym mo6ze uvolnit’ hadicka zo Spicky.
10. Ak je sonda uvol'nena, hadic¢ku jemne vytiahnite cez stojan nasavacej sondy a vyberte ju.

11. Odskrutkujte konektor hadicky nasavacej sondy (poloha 2 na Obrazok 12-11) z ,retaze" na l'avej
strane ramena robota.
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12.6.2.2 Instalacia novej nasavacej sondy

InStalacia nasavacej sondy je dolezita uloha. Ak nie je spravne nainstalovana, moéze to mat’ vplyv na farbenie
na zariadeni. Ak mate nejaké pochybnosti tykajlce sa vykonavania tejto ¢innosti, obrat'te sa na oddelenie
podpory zakaznika.

Legenda

1 2mm

2 kridlova skrutka

Obrazok 12-12: Nastavenie nasavacej sondy

Nainstalujte novu zostavu nasavacej sondy nasledujicim sposobom, davaijte pozor, aby ste neposkodili
teflonovi Spicku:
1. Uistite sa, Ze stojan nasavacej sondy je Uplne zdvihnuty.
2. Opatrne vyberte nov( nasavaciu sondu z jej ochrannej nadoby.
3. Nasad'te nasavaciu sondu do hornej Casti stojana nasavacej sondy, az kym Spicka nasavacej sondy
nevystupi z izola¢ného bloku, a potom zastavte.
Ak sonda neprejde l'ahko, skontrolujte, ¢i je kridlova skrutka uvolnend, a sondu premiestnite, kym sa
nezasunie. Nie je potrebna sila.

4. Jednou rukou drZte stojan nasavacej sondy a druhou Spicku nasavacej sondy.
Sondu pomaly, ale pevne stiahnite nadol, az kym sa nezastavi.

Priblizne 2 mm nehrdzavejlcej ocele by malo byt viditelnych v hornej ¢asti sondy (pozrite si ¢ast’
vpravo), medzi teflénovou vrstvou na sonde a hadickami na spodnej strane izolacného bloku.
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Zatial o stale drzite nasavaciu sondu dole, utiahnite kridlova skrutku na zadnej strane izolacného
bloku (poloZzka 4 na Obrazok 12-11). Dotiahnite pevne prstami.
Nedot’ahuijte prilis, pretoze to mbze poskodit’ nasavaciu sondu.

Opatrne skontrolujte, ¢i sa nasavacia sonda moze otacat’ alebo posuvat’ nahor alebo nadol. Nemala
by sa hybat'.

Pozrite sa na sondu z predného a bo¢ného uhla, aby ste sa uistili, Ze je vo vSetkych rovinach
vertikalna. Ak sonda nie je zvisla, povolte skrutku a znova skontroluijte, i je spravne usadend. Ak
sonda stale nie je zvisl3, t. j. je ohnuta, vymerite ju za novd.

Zaskrutkujte konektor hadicky nasavacej sondy (polozka 2 na Obrazok 12-11) do ,retazového" bloku
tak, aby bol pevne spojeny. Nedot'ahuite prilis.

Uistite sa, Ze stojan nasavacej sondy je Uplne zdvihnuty, a potom zapnite modul spracovania. Modul
spracovania pri spusteni systému naplni systém — skontrolujte pripojenia a Spicku sondy, aby ste
zabezpecili, ze poCas preplachovania systému nedochadza k Uniku kvapaliny.

Po vymene nasavacej sondy kliknite na polozku Yes (Ano) v dialégovom okne s potvrdenim. Ak si nie
ste isti, ¢i je nova nasavacia sonda spravne nainstalovana, kliknite na ikonu No (Nie) a obrat'te sa na
oddelenie podpory zakaznika.

Ak chcete skontrolovat/, ¢i bola nova nasavacia sonda spravne nainstalovana, spustite testovacie
tkaniva alebo kontrolné tkaniva, aby ste si overili, ¢i je dosiahnuté spravne farbenie.
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12.7 Premyvaci blok a zmieSavacia stanica

ZmieSavacie stanica obsahuje Sest’ jamiek na mieSanie reagencii. Hodi sa ako vlozka do premyvacieho bloku.

— ] POOOCH—

Obrazok 12-13: Pohl'ad zhora na premyvaci blok s umyvacou oblast'ou (1) a zmieSavacou stanicou (2) na
svojom mieste

Niektoré z reagencii pouzivanych v imunohistochemickom rozbore a in situ
hybridizacii st nebezpecné. Pred pokraCovanim sa uistite, Ze ste absolvovali

primerané bezpec¢nostné Skolenie.

Pravidelne kontrolujte zmenu zafarbenia a celkovy stav zmieSavacej stanice a v pripade potreby ju vymerite.
Vymenu stanice vykonavajte mesacne ako sucast’ beznej udrzby. Pred odstranenim vzdy skontroluijte, ¢i st
vSetky cykly dokoncené.

Ak chcete odstranit’ zmieSavaciu stanicu, uchopte jazycek na zadnej strane zmieSavacej stanice a vyberte ju.
Cistenie zmiesavacej stanice

ZmieSavaciu stanicu je mozné opakovane pouzivat’ az do uplynutia mesac¢nej vymeny za predpokladu, Ze nie
je poskodena ani silne sfarbena a je riadne vycistena.
1. Ak sa vyzaduje Cistenie, namocte najmenej na 30 minit do Cerstvého roztoku 0.5 % hm./obj.
chlérnanu sodného v deionizovanej vode.
Vyberte a ponorte do Cerstvej deionizovanej vody 10-krat.
Namacajte najmenej 10 minut v etanole reagen¢ného stupna.
MieSajte 30 sekdnd a vyberte.
Nechaijte vysusit’ na vzduchu.

ik W

Cistenie premyvacieho bloku

Premyvaci blok Cistite kazdy tyzderi pomocou handricky, z ktorej sa neuvolTiuju vlakna.

iné aplikatory s hrotmi z baviny — ak sa bavina z hrotov uvol'ni, méZe tieto otvory

2 Na cistenie vnutornych otvorov premyvacieho bloku nepouzivajte vatové tycinky ani
zablokovat'.
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12.8 Kryty, dvere a veko

Kazdy den Cistite kryty, dvere (ak su nainstalované) a veko modulu spracovania prachovkou alebo
handrickou.

Nepouzivajte ziadne Cistiace prostriedky, ak je to potrebné, navlhcite vodou handricku, z ktorej sa
neuvolfiuju vidkna, a utrite kryty, dvere a veko, aby ste zabranili hromadeniu neCistot.

Ak sa niektory z krytov, dvere alebo veko zdeformuju alebo poskodia, poziadajte oddelenie podpory
zékaznika o vymenu.

12.9 Snimac identifikatorov

Okno snimaca identifikatorov na hlavnom ramene robota sa musi udrziavat’ Cisté, aby sa zabezpecilo
spravne identifikovanie sklicok. Kazdy tyzden, alebo ak sa v snimadi Casto nedari spravne identifikovat’
identifikator, vycistite okno handrickou, z ktorej sa neuvolfiuju viakna, navihéenou 70 % roztokom etanolu.

. .

Obrazok 12-14: Snimac identifikatorov
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12.10 Odkvapkavaci podnos

Odkvapkavacie podnosy Cistite mesacne alebo Castejsie, ak sa objavi rozliata reagencia alebo odpad. Ak
existuju dokazy o nadmernom rozliati alebo usadeni soli na podnosoch, obrat'te sa na oddelenie podpory
zakaznika.

« 12.10.1 - Odkvapkavacie podnosy nadoby na nebaleny material BOND-III
« 12.10.2 - Odkvapkavaci podnos na nastroje BOND-III
« 12.10.3 - Odkvapkavacie podnosy nadoby na nebaleny material BOND-MAX

12.10.1 Odkvapkavacie podnosy nadoby na nebaleny material BOND-III

Systém BOND-III ma dva odkvapkavacie podnosy pre nadoby na nebaleny material, ktoré sa nachadzaj
pod nadobami na nebaleny material na hornej a dolnej trovni pristroja.

Na cCistenie odkvapkavacich podnosov nadoby na nebaleny material BOND-III pouzite nasledujlci postup:

1. uistite sa, Ze modul spracovania nie je v prevadzke,
2. odstrante vSetky nadoby na nebaleny material,
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3. odstrante cierne kryty, ktoré chrania snimace hmotnosti kazdej nadoby na nebaleny material (pozrite
si Obrazok 12-15). Kazdy kryt utrite handrickou alebo gazou navlhéenou v 70 % roztoku etanolu.

goo0nunn

Obrazok 12-15: Odkvapkavacie podnosy nadoby na nebaleny material BOND-III, na ktorych su
znazornené
kryty snimaca hmotnosti

4. Odkvapkavacie podnosy utrite 70 % roztokom etanolu. Vyhnite sa kontaktu s exponovanymi
kovovymi snimacmi hmotnosti.

5. Odkvapkavacie podnosy vysuste papierovou utierkou.

6. Utrite vSetky nadoby na nebaleny material a vrat'te ich na spravne miesto.
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12.10.2 Odkvapkavaci podnos na nastroje BOND-III

Systém BOND-III ma treti odkvapkavaci podnos umiestneny pod pristrojom, ako je to znazornené na
Obrazok 12-16 nizSie.

RSN RN Ll

Obrazok 12-16: Odkvapkavaci podnos na nastroje BOND-III
Na pristup k odkvapkavaciemu podnosu na nastroje pouZite nasledujuci postup:

1. Vyhl'adajte odkvapkavaci podnos pod pristrojom (pozrite si Obrézok 12-16) a vytiahnite podnos von.
Obidvomi rukami podopierajte podnos a zabrante rozliatiu kvapaliny.

2. Vyprazdnite obsah podnosu a zlikvidujte odpad v stlade so schvalenymi postupmi vo vaSom
zariadeni.

Poznamka: Podnos ma v zadnom rohu kanalik, ktory pomaha pri vylievani a zabraruje rozliatiu.

3. Podnos umyte 70 % roztokom etanolu a potom ho vratte do spravnej polohy.
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12.10.3 Odkvapkavacie podnosy nadoby na nebaleny material BOND-MAX

Systém BOND-MAX ma jeden odkvapkavaci podnos umiestneny pod nadobami na nebaleny material v
priehradke na nadoby na nebaleny material.

Na pristup k odkvapkavaciemu podnosu nadoby na nebaleny materidl pouzite nasledujuci postup:

1. Uistite sa, Ze modul spracovania nie je v prevadzke, a vyberte vSetky nadoby na nebaleny material.

2. Vyberte odkvapkavaci podnos a utrite ho handrickou alebo gazou navihéenou v 70 % roztoku
etanolu.

3. Vysuste odkvapkavaci podnos papierovou utierkou a vrat'te ho do spravnej polohy (zakrivend hrana v
prednej Casti pristroja).

4. Utrite vSetky nadoby na nebaleny material a vratte ich na spravne miesto.

12.11 Podnosy na sklicka

Podnosy na sklicka Cistite kazdy mesiac umyvanim teplou mydlovou vodou a oplachnutim te¢lcou vodou.
Pred pouzitim vZdy skontrolujte, ¢i st podnosy na sklicka suché. Vymeiite zdeformované alebo poskodené
podnosy.

12.12 Sondy robota na nebalenu tekutinu (len BOND-III)

Sonda kaZdého robota na nebalenl tekutinu vyZaduje kazdy mesiac Cistenie 70 % roztokom etanolu na
handricke, z ktorej sa neuvolfiuju vlakna, alebo tampdnom namocenym v etanole.

Pocas Cistenia skontrolujte poskodenie sond a v pripade potreby ich vymeiite.

« 12.12.1 - Cistenie sond robota na nebalen( tekutinu
« 12.12.2 - Vymena sond robota na nebalenu tekutinu

12.12.1 Cistenie sond robota na nebalent tekutinu

Davkovacie sondy robota na nebalent tekutinu Cistite kazdy mesiac, pricom dbaijte na to, aby sa sondy
neohybali.

umoznili pouzivatel'om pristup na Cistenie. Tento postup by mali vykonavat' iba
operatori, ktori boli upozorneni na potencialne nebezpecenstvo a ktori absolvovali
primeranu odbornu pripravu.

f Roboty na nebalen( tekutinu sa pohybuju pozdiz zostav na farbenie skli¢ok, aby

1. Uistite sa, Ze modul spracovania je necinny a nema nacitané, naplanované ani nespracovava Ziadne
cykly.

2. V klinickom klientovi vyberom karty modulu spracovania zobrazte obrazovku System status (Stav
systému).

3. Kliknite na ikonu Maintenance (Udrzba) a potom kliknite na tlacidlo Clean bulk fluid robot
probes (Vycistenie sond robota na nebalenu tekutinu).
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4. Pozorne si precitajte pokyny uvedené v dialégovom okne Clean bulk fluid robot probes
(Vycistenie sond robota na nebalen tekutinu), zamknite vSetky podnosy na sklicka a kliknutim na
tlacidlo Yes (Ano) pokracuijte.

Nazov

Konektor sondy

Nr—-p<

Sonda

Obrazok 12-17: Utrite vSetky tri sondy robota na nebalent tekutinu pomocou 70 % roztoku etanolu
(je uvedena sonda)

5. Ked'sa vSetky tri roboty na nebalent tekutinu presunuli do prednej Casti pristroja, vypnite ho.

6. Sondy jemne ocistite 70 % roztokom etanolu na makkej handricke alebo tampdnom namocCenym
v etanole.
Davajte pozor, aby ste sondy nevyviedli zo zarovnania.

7. V dialégovom okne vyberte roboty na nebalent tekutinu, ktoré ste spesne vycistili, a potom kliknite
na tlacidlo Done (Hotovo). Ak ste ni¢ nevycistili, kliknite na tla¢idlo None were cleaned (Ziadne
neboli vycistené).

8. Restartujte modul spracovania. Pocas inicializacie sa roboty na nebalenu tekutinu vratia do
vychodiskovej polohy na zadnej strane pristroja.
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12.12.2 Vymena sond robota na nebalenu tekutinu

Ak by ste uprednostnili, aby sondy robota na nebalen tekutinu vymenil servisny technik spolocnosti Leica
Biosystems, obrat'te sa na oddelenie podpory zakaznika. V opacnom pripade mozete vymenit’ sondy robota
na nebalenu tekutinu podla opisu nizSie.

1. Uistite sa, Ze modul spracovania je necinny a nema nacitané, naplanované ani nespracovava ziadne
cykly.

2. Vklinickom klientovi vyberom karty modulu spracovania zobrazte obrazovku System status (Stav
systému).

3. Kliknite na ikonu Maintenance (Udrzba) a potom kliknite na tlacidio Replace bulk fluid robot
probes (Vymena sondy robotov na nebalenu tekutinu).

4. Pozorne si precitajte pokyny uvedené v dialdgovom okne Replace bulk fluid robot probes
(Vycistenie sondy robotov na nebalenu tekutinu), zamknite vSetky podnosy na sklicka a kliknutim na
tlacidlo Yes (Ano) pokracuite.

VSetky tri roboty na nebalent tekutinu sa presunt do polohy 10 v prednej Casti pristroja.

5. Vypnite modul spracovania.

6. Odskrutkujte konektor hadicky sondy pre sondu, ktord vymienate, a vytiahnite sondu nahor a von z
robota na nebalenu tekutinu (pozrite si Obrazok 12-17).

7. Vlozte novl sondu do telesa a zaskrutkujte konektor hadicky sondy spét’, pricom ma byt’ utiahnuty
pevne prstom.

8. Podl'a potreby to zopakuijte aj pre d'alSie sondy.
vychodiskovej polohy na zadnej strane pristroja.

10. Po dokonceni inicializacie sa zobrazi dialdgové okno. Vyberte sondy robota na nebalenu tekutinu,
ktoré ste Uspesne vymenili, a potom kliknite na tlacidlo Iv)one (Hotovo). Ak ste Ziadne Uspesne
nevymenili, kliknite na tlacidlo None were replaced (Ziadne neboli nahradené).

11. Ak chcete skontrolovat, ¢i boli nové sondy robota na nebalent tekutinu spravne nainstalované,
spustite testovacie tkaniva alebo kontrolné tkaniva, aby ste si overili, ¢i je dosiahnuté spravne
farbenie.
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12.13 Injekcné striekacky

Softvér BOND vas upozorni na vymenu injekénej striekacky (BOND-MAX) alebo injekénych
striekaciek (BOND-IIT) kazdych Sest’ mesiacov alebo po spracovanych 7 800 sklickach, podla toho, &
¢o nastane skor (pozrite si ¢ast’ 5.1.2 - Stav hardvéru). —

Vizualne skontrolujte injekcné striekacky, najma hornu Cast’ injekcnej striekacky a Cast’ pod
fluidiky (pozrite si ¢ast’ 12.5 - Restart modulu spracovania). Skontrolujte tiez pripojené hadicky a konektory.
Vymerite, ak sa na nich nachadzaju nejaké netesnosti.

Ak by ste uprednostnili, aby injekéné striekacky vymenil servisny technik spolocnosti Leica Biosystems,
obratte sa na oddelenie podpory zakaznika. V opacnom pripade mozete vymenit’ injekéné striekacky podla
opisu nizsie.

Vzdy noste ochranny odev a rukavice.
=
=

-w

- -

« 12.13.1 - Vymena injekénych striekaciek BOND-III
« 12.13.2 - Vymena 9-portovej injekénej striekacky BOND-MAX

12.13.1 Vymena injekénych striekaciek BOND-III

Pokial’ nevymenite jednu chybnu injek¢nu striekacku kratko po vymene, vymerite vSetky injekcné striekacky
sucasne.
1. Uistite sa, Ze modul spracovania je necinny (nema nacitané ani naplanované ziadne cykly).
2. Vklinickom klientovi vyberom karty modulu spracovania zobrazte obrazovku System status (Stav
systému).
3. Kliknite na ikonu Maintenance (Udrzba) a potom kliknite na tla¢idlo Replace syringe (Vymenit
injekénu striekacku).
4. Pretitajte si pokyny a kliknite na tlacidlo Yes (Ano).

Modul spracovania odstrani kvapalinu zo vSetkych injekénych striekaciek a umiestni ich na miesto na
\ls

vymenu (méze to trvat’ az 10 minat). Pockajte na odpojenie modulu spracovania T , potom ho
vypnite. Nevypinajte riadiace zariadenie (alebo terminal, v systéme BOND-ADVANCE).

C Pred pokracovanim skontrolujte, ¢i je modul spracovania vypnuty.

5. Odskrutkuite Styri Sesthranné skrutky pripeviujlce kryt modulu injekénych striekaCiek pomocou
3mm kl'G¢a s vnitornym Sesthranom. Odstrante kryt.
6. Pre kazdu injek¢nu striekacku uvolnite skrutku svorky striekacky a sklopte svorku.
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7. Pouzite 2.5 mm kl'i¢ s vnitornym Sesthranom na odstranenie skrutky na zaistenie piesta na spodnej
strane piesta.

Obrazok 12-18: Odskrutkujte skrutku piesta pomocou kl'i¢a s vnitornym Sesthranom.

Niektoré modely maji namiesto skrutky s vnitornym Sesthranom kridlovu skrutku.

8. Odskrutkuijte valec injekénej striekacky z ventilu. Vyberte injekénu striekacku a svorku z nastroja.

9. Nasad'te novu injek¢nu striekacku cez svorku.

10. Nasad'te injek¢nu striekacku a svorku na nastroj — striekacku naskrutkujte do ventilu.

11. Zaskrutkujte skrutku piestu a utiahnite ju.

12. Nadvihnite svorku na vrch injek¢nej striekacky a utiahnite skrutku.

13. Nasad'te kryt modulu injekcnej striekacky a zaistite ho pomocou Styroch Sesthrannych skrutiek.

14.V dialégovom okne vyberte injekéné striekacky, ktoré ste Uspesne vycistili, a potom kliknite na
tlacidlo Done (Hotovo). Ak ste Ziadne Uspesne nevymenili, kliknite na tlacidlo None were replaced
(Ziadne neboli nahradené).

15. Restartujte modul spracovania.

16. Pocas inicializacie modulu spracovania skontrolujte, ¢i nedochadza k inikom, najma v hornej Casti
injekénych striekaciek a pod piestami. Akékol'vek Uniky nahlaste oddeleniu podpory zakaznika.

17. Ak chcete skontrolovat/, ¢i boli nové injekéné striekacky spravne nainstalované, spustite testovacie
tkaniva alebo kontrolné tkaniva, aby ste si overili, ¢i je dosiahnuté spravne farbenie.

12.13.2 Vymena 9-portovej injekcnej strickacky BOND-MAX

1. Uistite sa, Ze modul spracovania je necinny (nema nacitané ani naplanované ziadne cykly).

2. Vklinickom klientovi vyberom karty modulu spracovania zobrazte obrazovku System status (Stav
systému).

3. Kliknite na ikonu Maintenance (Udrzba) a potom kliknite na tla¢idlo Replace syringe (Vymenit
injekénu striekacku).

4. Pretitajte si pokyny a kliknite na tlacidlo Yes (Ano).
Modul spracovania odstrani kvapalinu z injek¢nej striekacky a umiestni ju na miesto na vymenu.

A/

Pockajte na odpojenie modulu spracovania L , potom ho vypnite. Nevypinajte riadiace
zariadenie (alebo terminal, v systéme BOND-ADVANCE).

C Pred pokracovanim skontrolujte, ¢i je modul spracovania vypnuty.
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5. Uvolnite skrutku svorky injekcnej striekacky a sklopte svorku.

6. PouZite kI'G¢ s vnUtornym Sesthranom na odstranenie skrutky na zaistenie piesta na spodnej strane
piesta.

o

Obrazok 12-19: Odskrutkujte skrutku piesta pomocou kl'i¢a s vnitornym Sesthranom.
Niektoré modely maju namiesto skrutky s vnitornym Sesthranom kridlovu skrutku.

7. Odskrutkujte valec injekcnej striekacky z ventilu. Vyberte injek¢nu striekacku a svorku z nastroja.

8. Nasad'te novu injek¢nu striekacku cez svorku.

9. Nasad'te injekénu striekacku a svorku na nastroj — striekacku naskrutkuijte do ventilu.

10. Zaskrutkujte skrutku piestu a utiahnite ju.

11. Nadvihnite svorku na vrch injekcnej striekacky a utiahnite skrutku.

12.V dialégovom okne kliknite na tlacidlo Yes (Ano) na potvrdenie toho, Ze ste (ispene vymenili
injek¢nu striekacku.

13. Restartujte modul spracovania.

14. Pocas inicializacie modulu spracovania skontrolujte, ¢i nedochadza k inikom, najma v hornej Casti
injek¢nej striekacky a pod piestom. Akékol'vek tniky nahlaste oddeleniu podpory zakaznika.

15. Ak chcete skontrolovat, ¢i bola nova injekcna striekacka spravne nainstalovana, spustite testovacie
tkaniva alebo kontrolné tkaniva, aby ste si overili, ¢i je dosiahnuté spravne farbenie.
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12.14 Poistky napajania

VSetky pristroje BOND-III a BOND-MAX maju dve sietové poistky a dve poistky napajania ohrievaca,
hodnoty poistiek sa liSia v zavislosti od sietového napajania. Poistky st umiestnené na zadnom kryte (pozrite
si Gast’ 2.2.13 - Zadny kryt).

Systém BOND-III pouziva nasledujlice poistky:

Poistka Opis Napajanie 100 — 240
VAC

F1 Napdjanie ohrievaca 3AG T8A 250V UL

F2 Napajanie systému 3AG T8A 250V UL

F3 Siet'ové napajanie 3AG T15A 250V UL
(neutralne)

F4 Siet'ové napajanie 3AG T15A 250V UL
striedavym prddom
(aktivne)

Moduly spracovania BOND-MAX pouzivajl jeden z dvoch r6znych napajacich zdrojov. Tieto je mozné
identifikovat’ podl'a poctu ventilatorov na zadnom obale — napajacie zdroje nového modelu maju dva
ventilatory, zatial’ ¢o pristroje so starsimi napajacimi jednotkami maj jeden ventilator. Specifikacie
nahradnej poistky su tiez vytlacené na zadnom obale.

Pre moduly spracovania BOND-MAX s novymi napajacimi zdrojmi (dva ventilatory na zadnom obale):

Poistka Opis Napajanie 100 — 240
VAC

F1 Siet'ové napajanie 3AG T15A 250V UL
striedavym pradom
(aktivne)

F2 Siet'ové napajanie 3AG T15A 250V UL
(neutralne)

F3 24V napajanie 3AG T8A 250V UL
ohrievaca

F4 24V DC napajaci zdroj | 3AG T8A 250V UL
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Pre moduly spracovania BOND-MAX so starymi napajacimi zdrojmi (jeden ventilator na zadnom obale):

Poistka Opis Napajanie 100 — 120 Napajanie 200 — 240
V AC V AC

F1 Siet'ové napajanie 3AG T15A 250V UL 3AG T8A 250V UL
striedavym pradom
(aktivne)

F2 Siet'ové napajanie 3AG T15A 250V UL 3AG T8A 250V UL
(neutralne)

F3 24V DC napajanie 3AG T8A 250V UL 3AG T5A 250V UL
ohrievaca

F4 24V DC napajaci zdroj | 3AG T8A 250V UL 3AG T5A 250V UL

A\

Poistky neprepajajte ani neskratujte.

Pred vymenou poistiek pristroj vypnite a odpojte napajaci kabel.

Poistky vymenite iba za Standardné diely a ak poistky opakovane vyhoria, obrat'te sa

na oddelenie podpory zakaznika.

Pri vymene poistiek postupujte takto:

1. Vypnite modul spracovania.

i AN

svojom mieste. Nedot'ahujte prilis.

Vypnite siet'ové napajanie a odpojte sietové napajanie zo zasuvky v stene.
Odskrutkujte kryt poistky.
Vytiahnite kryt poistky a vymenite poistku. Uistite sa, Ze ste vymenili za poistku spravnych Specifikacii.
Zatlacte kryt poistky a zaskrutkujte poistku v smere hodinovych ruciciek, aby ste poistku zaistili na
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12. Cistenie a (idrzba (BOND-III a BOND-MAX)

Tato strana je umyselne ponechana prazdna.
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13. Cistenie a Udrzba (rézne)

13.1  Rucné citacky Ciarovych kédov

13.1.1  Citacka &iarovych kédov Symbol

ﬁ Tieto pokyny sa vzt'ahuju iba na starsiu Citacku Ciarovych kddov Symbol. Ak mate novsiu Citacku Ciarovych
kédov Honeywell, precitajte si ¢ast’ 13.1.2 - Citacka Ciarovych kodov Honeywell.

Vycistite svoju rucnu Citacku kazdy tyzden:
« Zabrante kontaktu akéhokol'vek drsného materialu s oknom
« Nestriekajte vodu ani iné Cistiace kvapaliny priamo do okna
« Neodstranujte gumeny nos z Citacky.

Vycistite ¢itacku takto:

1. Najskor odpoijte ¢itacku od riadiaceho zariadenia alebo terminalu.
2. Odstranite necistoty pomocou navlhéenej handricky, z ktorej sa neuvolfiuju vidkna.
3. Utrite okno handrickou, z ktorej sa neuvolfuju viakna, navihcenou v 70 % roztoku etanolu.

Nebezpecenstvo laserového Ziarenia.
Rucna citacka Ciarovych kddov obsahuje laserové zariadenie, ktoré moze sposobit’

vazne poskodenie odi.

Ked' je zapnuté, nepozerajte sa do okna Citacky.
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13. Cistenie a udrzba (rdzne)

13.1.1.1

Konfiguracia Citacky Ciarovych kédov Symbol

Ak chcete znova inicializovat’ ¢itacku Ciarovych kédov Symbol (USB), vytlacte kvalitnt tlacend kopiu tejto
stranky a naskenujte kazdy z nasledujucich Ciarovych kddov.

Sken 1: Nastavenie vSetkych predvolenych hodn6t

ki

Sken 2: Aktivacia kodu 128

Sken 3: Moznosti skenovania

Sken 4: <DATA><SUFFIX>

Sken 5: Potvrdenie

Obrazok 13-1: Sekvencia snimania Ciarovych kédov pre konfiguraciu ¢itacky Symbol
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13. Cistenie a tdrzba (rdzne)

13.1.1.2 Nastavenie hlasitosti bzuciaka

Ak chcete pre Citacku Ciarovych kddov Symbol nastavit’ hlasitost’ bzuciaka, vytlacte kvalitna tlacenu kopiu
tejto stranky a naskenuijte Ciarovy kdd, ktory zodpoveda pozadovanej trovni.

Nizka hlasitost’

Stredna hlasitost’
Obrézok 13-2: Ciarové kody bzutiaka pre &itacku Symbol

Vysoka hlasitost’
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13. Cistenie a udrzba (rdzne)

13.1.2  Citacka diarovych kodov Honeywell

ﬁ Tieto pokyny sa vzt'ahuju iba na novsiu citacku ciarovych kédov Honeywell. Ak mate starsiu Citacku
Ciarovych kédov Symbol, pozrite si ast’ 13.1.1 - Citacka Ciarovych kddov Symbol.

Vycistite svoju rucnu Citacku kazdy tyzden:
« Zabrante kontaktu akéhokol'vek drsného materialu s oknom
« Nestriekajte vodu ani iné Cistiace kvapaliny priamo do okna

Vycistite ¢itacku takto:

« Najskor odpojte ¢itacku od riadiaceho zariadenia alebo terminalu.
« Odstrante necistoty pomocou navihéenej handricky, z ktorej sa neuvolfiuja viakna.
« Vydistite okno handrickou, z ktorej sa neuvolmuja viakna, navihé¢enou v 70 % roztoku etanolu.

Ak rucna citacka Ciarovych kddov nefunguje spravne, vasa servisna organizacia méze poziadat' o jeho
opatovnu inicializaciu. Hlasitost’ bzuciaka mozete upravit’ aj na Citacke.

13.1.2.1  Konfiguracia Citacky Ciarovych kddov Honeywell

Ak chcete znova inicializovat’ ¢itacku Ciarovych kédov Honeywell (USB), vytlacte kvalitnd tlacenu kopiu tejto
stranky a naskenujte Ciarové kédy v uvedenom poradi:

Sken 1: Odstranenie vlastnych predvolenych hodnot

Sken 2: Aktivacia predvolenych hodnét

i1."1

Sken 3: Konfiguracia ¢itacky Honeywell

Obrazok 13-3: Ciarové kédy pre konfiguraciu ¢itacky
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13. Cistenie a Udrzba (rézne)

13.1.2.2 Nastavenie hlasitosti bzuciaka

Ak chcete pre ¢itacku Ciarovych kddov Honeywell nastavit’ hlasitost’ bzuciaka, vytlacte kvalitnd tlacent képiu
tejto stranky a naskenuijte Ciarovy kdd, ktory zodpoveda pozadovanej trovni.

Nizka hlasitost’

Stredna hlasitost’

Vysoka hlasitost’

Bzuciak vypnuty

Obrazok 13-4: Ciarové kédy bzudiaka pre &itacku Honeywell
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13. Cistenie a udrzba (rdzne)

13.1.2.3 Konfiguracia pouZzitia bez pouzitia ruk

Ked' je Citacka umiestnena v stojane, pouziva sa normalne bez pouzitia rik a pri Citani Ciarového kodu
nemusite stlacit’ spust.

Ak chcete zapnut' alebo vypnit’ prevadzku bez pouzitia rdk pre ¢itacku ciarovych kédov Honeywell, vytlacte
kvalitna tlacenu kopiu tejto stranky a naskenujte Ciarovy kod, ktory zodpoveda pozadovanej funkcii.

Prevadzka bez pouZitia rik ZAPNUTA

Prevadzka bez pouZitia rik VYPNUTA

Obrazok 13-5: Ciarové kddy na prevadzku bez pouzitia rik pre ¢itacku Honeywell
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13. Cistenie a tdrzba (rozne)

13.1.3  Rucna Citacka Ciarovych kddov Zebra DS2208

0 Tieto pokyny platia len pre neskorsi snimac Ciarovych kddov Zebra. Ak mate starsi snimac Ciarovych kédov
Symbol, pozrite si Cast’ 13.1.1 - Citacka Ciarovych kddov Symbol. Ak mate skener Ciarovych kodov
Honeywell, pozrite si ¢ast’ 13.1.2 - Citacka Ciarovych kédov Honeywell.

Vycistite svoju rucnu Citacku kazdy tyzden:
« Zabrante kontaktu akéhokol'vek drsného materialu s oknom
« Nestriekajte vodu ani iné Cistiace kvapaliny priamo do okna

Vycistite ¢itacku takto:

« Najskor odpojte Citacku od riadiaceho zariadenia alebo terminalu.
« Odstrante necistoty pomocou navlihéenej handricky, z ktorej sa neuvolfiuju vidkna.
« Vycistite okno handri¢kou, z ktorej sa neuvolfiuju vidkna, navihéenou v 70 % roztoku etanolu.

Ak ruc¢na citacka Ciarovych kddov nefunguje spravne, vasa servisna organizacia méze poziadat' o jeho
opatovnu inicializaciu. Hlasitost’ bzuciaka mozete upravit’ aj na Citacke.
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13. Cistenie a udrzba (rdzne)

13.1.3.1 Konfiguracia Citacky Ciarovych kodov Zebra

Ak chcete znova inicializovat’ ¢itacku Ciarovych kodov Zebra (USB), vytlacte kvalitnu tlacend kdpiu tejto
stranky a naskenujte kazdy z nasledujucich Ciarovych kddov.

Obrazok 13-6: Sekvencia skenovania Ciarovych kddov pre konfiguraciu skenera Zebra

Sken 1: Nastavenie vSetkych predvolenych hodnot

Sken 2: Aktivacia kodu 128

Sken 3: Moznosti skenovania

Sken 4: <DATA><SUFFIX>

Sken 5: Potvrdenie

Sken 6: Nakonfigurujte kod 128

|
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13. Cistenie a Udrzba (rézne)

13.1.3.2 Nastavenie hlasitosti bzuciaka

Ak chcete pre citacku Ciarovych koddov Zebra nastavit’ hlasitost’ bzuciaka, vytlacte kvalitna tlacenu képiu
tejto stranky a naskenuijte Ciarovy kdd, ktory zodpoveda pozadovanej trovni.

Obrazok 13-7: Ciarové kddy hlasitosti pipaca pre skener Zebra

tl

Stredna hlasitost’

Vysoka hlasitost’

Nizka hlasitos
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13. Cistenie a udrzba (rdzne)

13.1.3.3 Konfiguracia pouzitia bez pouzitia ruk

Ked' je Citacka umiestnena v stojane, pouziva sa normalne bez pouzitia rik a pri Citani Ciarového kodu
nemusite stlacit’ spust.

Ak chcete zapnut' alebo vypnit’ prevadzku bez poufzitia rdk pre ¢itacku Ciarovych kddov Zebra, vytlacte
kvalitna tlacenu kopiu tejto stranky a naskenujte Ciarovy kod, ktory zodpoveda pozadovanej funkcii.

Obrazok 13-8: Hands-free pouzitie Ciarovych kddov pre skener Zebra

MW

Prevadzka bez pouZitia rik ZAPNUTA

Prevadzka bez pouZitia rik VYPNUTA

13.2 Znackovac sklicok

Prirucky sa dodavaju so znackovacom sklicok. Pokyny na Cistenie a vkladanie stitkov a tlaCovej pasky
najdete v tychto pokynoch. Cistite mesacne.
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14. Pouzitie reagencii BOND

Tato kapitola vSeobecne opisuje vedeckeé a klinické dévody farbenia tkaniv v systéme BOND.

« 14.1 - Princip postupu

o 14.2 - Priprava vzorky

« 14.3 - Kontrola kvality

« 14.4 - Interpretacia farbenia

« 14.5 - VSeobecné obmedzenia

« 1.1 -KIi¢ k symbolom na stitkoch
o 14.6 - Literatura

14.1  Princip postupu

Tato Cast’ obsahuje véeobecné Uvody k imunohistochemickému rozboru (IHC) a hybridizacii in situ (ISH).
Opisuje tiez detekéné systémy BOND a teranostiku.

o 14.1.1 - Detekcné systémy BOND
o 14.1.2 - Teranostické systémy

Imunohistochemicky rozbor (IHC)

Techniky imunohistochemického rozboru sa pouzivaju na detekciu Specifickych antigénov v bunkach alebo
tkanivach uz najmenej 50 rokov. Prva zapisand metdda pouzivala fluorescenéné znacky v roku 1941 1.
Nasledne boli zavedené enzymy, ako je peroxidaza 2. Dnes sa imunohistochemicky rozbor pouZiva na
ul'ahcenie rozpozndavania buniek popri rutinnom H a E parafinovom farbeni a pomaha pri rozpoznavani
normalnych a abnormalnych buniek. Metédy imunohistochemického rozboru sa stali Standardnou
starostlivostou v chirurgickej patolégii, ked’ samotné klasické metddy neposkytuji definitivnu diagndzu 34,
Existuju vak urcité vyhrady tykajlce sa reprodukovatel'nosti > napriek takmer univerzalnemu prijatiu.

Reagencie na automatizovanom pristroji BOND ukazuju antigény v tkanivovych sekciach
imunohistochemickymi technikami. V stihrne sa teda Specificka primarna protilatka viaze na sekciu, potom
reagencie detekéného systému BOND vizualizuji komplex.

Diagnosticky znackovac je reagencia, ktora sa pouziva na detekciu Specifického vazbového miesta pre
antigén alebo DNA/RNA vo vzorke tkaniva. Znackovac je primarna protilatka v IHC alebo sonda v ISH
(pozrite nizsie).

In situ hybridizacia (ISH)

Molekularne biologické techniky ndm znacne pomohli pri pochopeni chordb. In situ hybridizacia kombinuje
molekularnu bioldgiu a histoldgiu, ¢o umoziuje vizualizaciu DNA alebo RNA v ich bunkovom kontexte. Od
detekcie nukleovych kyselin bola prvykrat zavedend v roku 1969 © a vd'aka zlep$eniam in situ hybridizaénych
protokolov sa stala ¢oraz cennejsim nastrojom pre klinickd patolégiu, ako aj pre vyskum.

In situ hybridizacia vyuZiva komplementarne viazanie nukleotidovych baz v DNA alebo RNA. Znacena sonda
nukleovej kyseliny sa Specificky viaze na svoju komplementarnu sekvenciu vo vzorke fixovaného tkaniva
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14. Pouzitie reagencii BOND

alebo bunky. Sonda sa vizualizuje pomocou aplikacie protilatky proti znacke, po ktorej nasleduji reagencie
BOND na detekciu polymérov. Automatizovany systém BOND a reagencie ponukaju spolahlivi a efektivnu
alternativu k taZzkopadnej manualnej technike.

14.1.1  Detekcné systémy BOND

Spolocnost’ Leica Biosystems dodava cely rad detekCnych systémov vyvinutych Specialne pre systém BOND.
Medzi nimi je predovsetkym systém BOND Polymer Refine Detection™, ktory poskytuje farbenie vysokej
intenzity spojené s ostrym definovanim bez pouZzitia streptavidinu a biotinu.

Dostupné detekcné systémy BOND su uvedené v nasledujlcich Castiach.

« 14.1.1.1 - BOND Polymer Refine Detection
« 14.1.1.2 - BOND Polymer Refine Red Detection
« 14.1.1.3 - BOND Streptavidin-Biotin Detection (DAB)

14.1.1.1 BOND Polymer Refine Detection

Systém na baze polyméru DAB BOND, BOND Polymer Refine Detection, poskytuje farbenie vysokej intenzity
spojené s ostrym vymedzenim vézby protilatky na ciel'ovy antigén alebo vézby sondy na nukleovu kyselinu.
Systém nepouziva streptavidin a biotin, a preto eliminuje nespecifické farbenie v désledku endogénneho
biotinu. Endogénny biotin prevlada v niektorych tkanivach, ako je karcindm gastrointestinalneho traktu,
obliciek, pecene a prsnika. Systémy detekcie polymérov BOND maju vyssiu citlivost’ ako oznacené
streptavidin-biotinové systémy, Co vedie k nizSim koncentraciam protilatok a rychlejsim ¢asom obratu.

Kroky pouzité v tychto detekénych systémoch su:

1. inkubdacia s peroxidom vodika,

2. aplikacia Specifickej primarnej protilatky (v IHC) alebo sondy a spojovacej primarnej protilatky (ISH),

3. inkubacia so spojovacou sekundarnou protilatkou (po primarnej),

4. inkubacia s polymérnou reagenciou, ktora obsahuje konjugaty polymérnych terciarnych protilatok a
chrenovej peroxidazy (HRP),

5. vizualizacia komplexu pomocou DAB,

6. farbenie hematoxylinom umoznuje detekciu bunkovych jadier.

Inkubacia, premyvanie a interpretacia vysledkov sa uskuto¢nuju tak, ako je to popisané pre systémy na
detekciu streptavidin-biotinu BOND.

Ak sa pozaduje silnejSia intenzita, k dispozicii si nasledujice moznosti pre vSetky systémy na detekciu
polymérov BOND:
i. predizte ¢asy inkubécie pre komponenty primarnej protilatky alebo sondy a/alebo detekéného
systému;
ii. vykonajte krok BOND DAB Enhancer. Upozorfiujeme, ze samotny zosiliiovac nezvysi Groven intenzity
farbenia v rovnakom rozsahu ako intenzita vytvorena detekénym systémom Intense R;
iii. iba pre IHC zvyste koncentraciu primarnych protilatok.

14.1.1.2 BOND Polymer Refine Red Detection

K dispozicii je jeden Cerveny detekény systém: BOND Polymer Refine Red Detection™. Ma rovnaké vyhody
ako systémy na detekciu polymérov na baze DAB opisané vyssie, ale na vizualizaciu sa namiesto DAB
pouziva chromogén Fast Red. Systém je vhodny na pouzitie na tkanivach, ako je koza, kde sa tkanivové
pigmenty mozu zamienat' s DAB.
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14. Pouzitie reagencii BOND

Systém BOND Polymer Refine Red Detection je vysoko citlivy systém Compact Polymer™ spojeny s
alkalickou fosfatazou, ktory zaist'uje jasné imunofarbenie fuchsiovou ervenou, ako aj kontrastné farbenie
hematoxylinom (vratane modrania).

Chromogén Fast Red je za normalnych laboratérnych podmienok chemicky nestabilny. Prisne dodrZiavajte
navod na pouzivanie systému Polymer Refine Red Detection BOND na udrzanie Uc¢innosti chromogénu.
Kontrolnu vzorku tkaniva vzdy umiestnite na rovnakeé sklicko ako tkanivo pacienta, aby ste mohli rychlo zistit’
akékol'vek zhorsenie systému.

Pre systém Polymer Refine Red Detection BOND sa odporuca fixacné médium Leica CV Ultra. Iné fixané
média si nemusia zachovat' intenzitu povodne ziskaného farbenia.

Kroky pre systém BOND Polymer Refine Red Detection:

1. aplikacia Specifickej primarnej protilatky,

2. inkubacia s post primarnou reagenciou,

3. inkubdcia s polymérnou reagenciou, ktora obsahuje konjugaty polymérnej alkalickej fosfatazy (AP)
terciarnej protilatky,

4. vizualizacia komplexu so substratom chromogénu Fast Red prostrednictvom Cervenej zrazeniny,

5. farbenie hematoxylinom umozniuje detekciu bunkovych jadier.

Inkubacia, premyvanie a interpretacia vysledkov sa uskutoc¢nuju tak, ako je to popisané pre systémy na
detekciu streptavidin-biotinu BOND,

14.1.1.3 BOND Streptavidin-Biotin Detection (DAB)

V tejto kategdrii sa nachadza jeden detekény systém: BOND Intense R Detection.

Tento detekény systém na zaklade DAB funguje takto:

1. inkubacia s peroxidom vodika na potlacenie endogénnej peroxidazovej aktivity;

2. aplikacia Specifickej primarnej protilatky,

3. protilatka sa lokalizuje biotinovou konjugovanou sekundarnou protilatkovou formulaciou dodavanou
pouZivatel'om, ktora rozpoznava ich primarnu protilatku;

4. Pridanie streptavidin-enzymového konjugatu, ktory sa viaze na biotin pritomny na sekundarnej
protilatke.

5. Vizualizacia komplexu so substratovym chromogénom (3,3'-diaminobenzidinom alebo DAB), ktorého
enzymovym produktom je hneda zrazenina.

6. farbenie hematoxylinom umoznuje detekciu bunkovych jadier.

V kazdom kroku systém BOND inkubuje sekcie v presnom ¢ase, potom premyva sekcie, aby sa odstranil
nenaviazany material. Vysledky sa interpretuju pomocou optického mikroskopu a pomahaju pri
diferenciadlnej diagnostike patologickych procesov, ktoré mozu, ale nemusia byt’ spojené s konkrétnym
antigénom.
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14. Pouzitie reagencii BOND

14.1.2  Teranostické systémy

V dosledku heterogénnej povahy rakoviny a genomickej nestability spojenej s rakovinovymi bunkami je
reakcia pacienta na Siroké rakovinové reagencie ¢asto suboptimalna. Tieto latky maju Casto vazne vedl'ajsie
Gcinky, ktoré znizuju kvalitu Zivota pacienta a mozu tiez vystavit’ pacienta riziku zavaznych neziaducich
reakcii na liek. Naopak, mnoho vznikajlcich lieCob rakoviny sa zameriava na Specifické biomarkery. Nastup
tychto cielenych liecob mal vyznamny vplyv na diagnostické testovanie zalozené na patoldgii. Tato Specialna
skupina diagnostickych testov sa nazyva teranosticka, pricom testy pomahajl identifikovat’ tych pacientov,
u ktorych je najvacsia pravdepodobnost’, ze budi mat’ prospech zo Specifickych liecob:

Teranostika = terapia (liecba) + diagnostika

Kazdé zariadenie predstavuje kompletny systém na urcovanie pritomnosti ciel'ového proteinu alebo génu, a
teda vhodnosti liecby cielenou terapiou. Teranostické testy od spolocnosti Leica sa poskytuju ako celkové
optimalizované systémy s protilatkami alebo sondami pripravenymi na pouzitie, detekénymi reagenciami,
kontrolnymi reagenciami a v niektorych pripadoch kontrolnymi podloznymi sklickami, aby sa zabezpecilo
UpIné zabezpecenie kvality diagnostického vysledku. Pomocky su zalozené na metodike IHC alebo ISH a st
schvalené prislusnymi regionalnymi regula¢nymi organmi na pouzitie pri identifikacii pacientov, v pripade
ktorych by sa liecba mohla zvazit'.

Ku kazdému teranostickému systému sa dodava Uplny navod na pouZivanie. Navod pouZite na nastavenie
teranostickych cyklov. Z dovodu povahy teranostického testovania je nanajvys dolezité, aby sa tento navod
dodrziaval presne, aby nedoslo k zneplatneniu testu.

14.2  Priprava vzorky

Tato sekcia sa zaobera pripravou tkaniva na farbenie.

o 14.2.1 - Potrebné materialy

o 14.2.2 - Priprava tkaniva

« 14.2.3 - Odvoskovanie a zahrievanie
o 14.2.4 - Ziskavanie epitopov

14.2.1  Potrebné materialy

Nasledujuce materialy su potrebné na imunohistochemické a in situ hybridizacné farbenie pomocou systému
BOND.
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14.2.1.1 Bezné materidly

Fixacny pripravok — odporuca sa 10 % neutralny pufrovany formalin

Parafinovy vosk

Tkanivovy procesor a zalievacie centrum

Negativne a pozitivhe kontrolné vzorky tkaniv (pozrite si Cast’ 14.3 - Kontrola kvality)
Mikrotém

Nabité mikroskopické sklicka (napr. Leica BOND Plus Slides)

Susiaca rira

Etanol (reagencného stupna)

Roztok na odvoskovanie BOND

Deionizovana voda

Suprava na predpripravu enzymu BOND

Suprava BOND Slide Labels and Printer Ribbon

Krycie sklicka BOND Universal Covertiles

Premyvaci roztok (pripraveny z koncentratu BOND Wash Solution 10X Concentrate)
Vhodny systém reagencii BOND

Fixacné médium na baze Zivice alebo na vodnej baze

Krycie sklicka

* Etanol reagencného stupia obsahuje: etanol s koncentraciou vysSou alebo rovnajlicou sa 90 % (hm. %),
izopropanol, nie viac ako 5 % (hm. %), metanol, nie viac ako 5 % (hm. %).

14.2.1.2 Materialy pre IHC

Okrem vyssie uvedenych materialov sa pri testoch IHC vyZaduju:

Negativne kontrolné reagencie Specifické pre primarne protilatky (pozrite si ¢ast’ 14.3 - Kontrola
kvality)

Roztok BOND Epitope Retrieval Solution 1

Roztok BOND Epitope Retrieval Solution 2

Hotové primarne protilatky BOND alebo primarne protilatky zriedené v riediacom pripravku BOND
Primary Antibody Diluent v otvorenych nadobach BOND, 7 ml alebo 30 ml

Fixacné médium na baze Zivice alebo na vodnej baze
TitraCna stprava, volitel'na (pozrite si Cast’ 14.2.1.4 - TitraCna sUprava )

14.2.1.3  Materialy pre ISH

Okrem vyssie uvedenych beznych materialov sa pri testoch ISH vyzaduju:

sondy ISH,
protilatka proti fluoresceinu,
Pozitivne a negativne kontrolné sondy Specifické pre ISH (pozrite si ¢ast’ 14.3 - Kontrola kvality).

14.2.1.4 TitraCna sUprava

Titratna stprava BOND pozostava z 10 prazdnych nadob a 50 vloZiek (6 ml) a pouziva sa pri optimalizacii
koncentracie primarnych protilatok pre systém BOND. MOZu sa pripravit’ malé objemy kazdej koncentracie
primarnej protilatky a umiestnit’ do vloziek. Kazda nadoba sa mo6ze pouzit' pre celkovy objem 40 ml
reagencie.
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Titraciu koncentrovanych protilatok je mozné dosiahnut’ pomocou sériovych dvojnasobnych riedeni.
Nasledujlica metdda opisuje, ako pripravit’ sériové riedenia pre jednu davku s objemom 150 ul. V kazdej
vlozke titracnej nadoby zostane nejaka zriedena protilatka. Systém BOND odmeria tento objem a v pripade
potreby sa moze pouzit’ na d'alSie protokoly optimalizacie.

1. Oznacte tri vlozky s vhodnymi riediacimi pripravkami pre kazda protilatku.
Vykonajte pocCiatocné riedenie v prvej viozke s objemom 1 ml.
Nadavkujte 500 pl pripravku BOND Primary Antibody Diluent do vlozky 2 a 3.
Z pociato¢ného riedenia preneste 500 pl do vlozky 2 a jemne premiesajte.
Z vlozky 2 preneste 500 pl do vlozky 3 a jemne premiesaijte.

A

14.2.2  Priprava tkaniva

Na fixaciu tkaniva na imunohistochemické a in situ hybridizacné farbenie pomocou systému BOND sa
odporuca 15- az 20-nasobok objemu tkaniva 10 % neutralneho pufrovaného formalinu. Fixaciu je mozné
vykonat' pri izbovej teplote (15 — 25 °C).

Pokial' ide o testovanie HER2, precitajte si odporicania tykajlce sa pripravy tkaniv pre zdruzenie American
Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists 10 alebo si preitajte miestne smernice a
nariadenia.

Na ul'ahcenie rezania tkaniva a zabranenie poskodeniu mikrotdmovych cepeli sa pred spracovanim tkaniva
odvapnia kostné tkaniva 1112,

Zakon Spojenych Statov americkych o zlepSovani prace klinickych laboratérii (Clinical Laboratory
Improvement Act, CLIA) z roku 1988 vyzaduje v 42 CFR 493.1259b) nasledujuce: ,Laboratérium si musi
ponechat’ zafarbené sklicka najmenej desat’ rokov od datumu vysSetrenia a ponechat’ bloky vzoriek najmenej
dva roky od datumu vy3etrenia." 13 Poziadavky vztahujlice sa na vase zariadenie najdete v miestnych
predpisoch.

Narezte a vyberte sekcie s hribkou 3 — 5 um na nabité sklicka (niektoré Specifické typy tkaniv mozu
vyzadovat rézne hribky sekcii). Na vysusenie tkaniva vlozte dobre vysusené podlozné sklicka do rary s
teplotou 60 °C (£ 5 °C) na 10 — 30 minut alebo cez noc pri 37 °C. Sklicka sa mo6zu tiez zahriat’ v moduloch
spracovania BOND-III a BOND-MAX. Skli¢ka sa musia pred zahrievanim dobre vysusit' na vzduchu. Dalie
podrobnosti o priprave vzoriek ndjdete v literature ¢. 13, 14 a 15.

Prilepte Stitky na podlozné sklicka so vzorkami a kontrolné sklicka tak, ako je to opisané v Casti 4 - Rychly
Start. Odvoskovanie, rehydratacia a ziskavanie epitopov su plne automatizované v systéme BOND.

14.2.3 Odvoskovanie a zahrievanie

Sekcie tkaniva zabudované do parafinu na imunohistochemicky rozbor musia najprv prejst’ odstranenim
parafinového vosku a rehydratovanim sekcie. Vosk sa odstrani pomocou roztoku BOND Dewax Solution a
sekcie sa rehydratuji. Systém BOND obsahuje protokoly odvoskovania, ktoré automatizuji tento proces.

Pred odvoskovanim moze systém BOND tieZ zahriat' tkanivo, aby sa zlepsila jeho adhézia na podlozné
sklicko. Protokoly zahrievania a odvoskovania systému BOND automatizuju procesy zahrievania aj
odvoskovania.

Upozorfiujeme, Ze tkanivo musi byt vzduchom vysusené, aby sa odstranila vSetka voda este pred
umiestnenim do modulu spracovania BOND-III alebo BOND-MAX na zahrievanie a odvoskovanie.
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14.2.4  Ziskavanie epitopov

Fixacia tkaniva vo formaline sposobuje zosiet'ovanie medzi aldehydovymi a aminoskupinami v tkanive a
tvorba tychto vazieb moze viest’ k premenlivej strate antigenicity v dosledku maskovacieho ucinku. Formalin
tvori metylénové mostiky, ktoré mozu menit’ celkovy trojrozmerny tvar epitopu. Niektoré epitopy su citlivé
na formalin a vykazuju znizend imunoreaktivitu po fixacii formalinom, zatial’ ¢o iné su rezistentné voci
formalinu.

Nukleové kyseliny st obklopené proteinmi, preto je potrebna permeabilizacia tkaniva, aby boli ciel'ové
sekvencie pristupné sonde.

Ziskavanie epitopov /'8 sa mdze dosiahnut’ bud’ pomocou HIER (teplom indukovaného ziskavania epitopov),
predpripravou enzymu, alebo kombinaciou oboch. Metdda HIER je najrozsirenejSou metddou ziskavania
epitopov pre IHC. Mechanizmus metddy HIER nie je Uplne pochopeny.

Hypotéza je, Ze pri zahriati sekcie na vysoku teplotu v roztoku na ziskavanie epitopu sa hydrolyzuju
zosiet'ované vazby vytvorené pri fixacii formalinom. To vedie k remodifikacii epitopu, ktory sa potom méze
farbit’ imunohistochemickym rozborom. Dolezitymi faktormi v metdde HIER su teplota, Cas a pH ziskaného
roztoku. Existuju dve r6zne rieSenia na ziskavanie epitopov, ktoré sa pouzivaju v systéme BOND: citratovy
pufor a pufor na baze EDTA.

Predpriprava enzymu vyuZiva proteolytické enzymy na prerusenie peptidovych vazieb, aby sa odkryla
epitop/ciel'ova sekvencia nukleovej kyseliny. Koncentracia enzymu a ¢as inkubacie st imerné Casu fixacie
vzorky a mali by sa podl'a toho optimalizovat'. Predpriprava enzymu je vhodna iba pre niektoré epitopy, ale
Casto sa pouziva v protokoloch ISH.
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14.3  Kontrola kvality

Rozdiely v spracovani tkaniv a technickych postupoch v laboratériu pouzivatela mo6zu sposobit’ znacnu
variabilitu vysledkov, ¢o si okrem nasledujlcich postupov vyZaduje pravidelné vykonavanie
vnutropodnikovych kontrol. Precitajte si miestne navody a predpisy, taktiez mozete vyuzit’ aj druhé vydanie
prirucky pre klinické laboratdria CLIA Compliance Handbook: The Essential Guide for the Clinical Laboratory
Second Edition 22 a navrhované usmernenia NCCLS pre IHC 14,

Kontrolné vzorky by mali byt nedavne pitevné/biopsické/chirurgické vzorky fixované, spracované a zaliate
o najskor rovnakym sposobom ako vzorka (vzorky) pacienta. Takouto kontrolou sa monitoruju vSetky kroky
analyzy od pripravy tkaniva po farbenie.

Dorazne odportic¢ame umiestnit’ vhodné kontrolné tkanivo na rovnaké podlozné sklicko ako tkanivo pacienta.
Pozrite si ast’ 6.2 - Praca s kontrolnymi vzorkami, kde najdete d'alSie informdacie.

Pozrite si:

o 14.3.1 - Overenie testu

« 14.3.2 - Kontrolné vzorky tkaniv

« 14.3.3 - Negativna kontrolna reagencia pre IHC
« 14.3.4 - Kontrolné reagencie pre ISH

« 14.3.5 - Vyhody kontroly kvality

14.3.1 Overenie testu

Pred prvym pouzitim protilatky, sondy alebo systému farbenia v diagnostickom postupe overte Specifickost’
protilatky/sondy jej testovanim na sérii internych tkaniv, ktorych znama expresia predstavuje zname
pozitivne a negativne tkaniva. Pozrite si vySSie uvedené postupy a odporicania na kontrolu kvality v rdmci
certifikaéného programu CAP 14 pre imunohistochemicky rozbor a/alebo usmernenia NCCLS IHC 14,
pripadne miestne predpisy a smernice. Opakuite tieto postupy kontroly kvality pre kazdu novd davku
protilatky alebo vzdy, ked’ d6jde k zmene parametrov testu. Kontrola kvality nemdze byt zmysluplne
vykonana na jednotlivej reagencii izolovane, pretoze porovnané reagencie spolu s definovanym testovacim
protokolom musia byt’ testované jednotne pred pouzitim detekéného systému na diagnostické Gcely.
Informacie o tkanivach, ktoré st vhodné na overenie testu, najdete v kazdom pribalovom letaku k
primarnym protilatkam.

Okrem vyssie uvedenych postupov na overenie testu odporucame farbit’ pozitivne kontrolné vzorky tkaniv
mesacne a porovnavat’ ich s rovnakymi kontrolnymi vzorkami tkaniv zafarbenymi v predchadzajicom
mesiaci. Porovnanie kontrolnych vzoriek zafarbenych v mesacnych intervaloch sliizi na monitorovanie
stability testu, citlivosti, Specifickosti a reprodukovatelnosti.

Teranostické systémy BOND zahfiaju vSetky vhodné kontrolné reagencie a mozu obsahovat’ sklicka

s kontrolnymi vzorkami potrebné pre vykonanie testov. Je dolezité pouzivat’ dodavané kontrolné vzorky
presne tak, ako je to uvedené v navode na pouzitie. Ak je to uvedené v navode na pouzitie, mali by sa
pouzivat’ vlastné kontrolné vzorky tkaniva (nie st si¢ast'ou balenia). Interné postupy neboli validované, a
preto by sa nemali pouZivat’' — v takom pripade moze dojst’ k strate platnosti diagnostického vysledku.

Vsetky poziadavky na kontrolu kvality by sa mali vykonavat' v stilade s miestnymi, Statnymi a/alebo
federalnymi predpismi alebo poZiadavkami na akreditaciu.
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14.3.2  Kontrolné vzorky tkaniv

14.3.2.1 Pozitivna kontrolna vzorka tkaniva

« Tento krok oznacuje spravne pripravené tkaniva a spravne farbiace techniky.

« Zahmite jednu pozitivnu kontrolnd vzorku tkaniva pre kazdu zostavu testovacich podmienok v
kazdom cykle farbenia.

« Tkanivo so slabym pozitivnym farbenim je vhodnejsie ako tkanivo so silnym pozitivnym farbenim pre
optimalnu kontrolu kvality a detekciu mensich hladin degradacie reagencie 14,

« Pouzitie kontrolného sklicka s viacerymi tkanivami, ktoré obsahuje tkaniva vykazujlce silnd, strednt
a slabu hustotu antigénu/expresiu nukleovej kyseliny, poskytuje Siroké pokrytie kontroly.

« Ak pozitivna kontrolna vzorka tkaniva nepreukaze pozitivne farbenie, vysledky so skisobnymi
vzorkami by sa mali povaZovat' za neplatné.

« Dorazne odporucame, aby ste vzdy spustili systém BOND s kontrolnym tkanivom na rovnakom skli¢ku
ako tkanivo vzorky, aby sa zabezpecila optimalna kontrola kvality.

14.3.2.2 Negativna kontrolna vzorka tkaniva

« Po pozitivnej kontrolnej vzorke tkaniva overte Specifickost’ znacCenia ciel'ového antigénu primarnou
protilatkou v IHC alebo ciel'ovej nukleovej kyseline sondou v ISH a poskytnite indikaciu Specifického
farbenia pozadia (nespravne pozitivne farbenie).
miesta, ale pouzivatel' by to mal overit'.

« Ak sa pri negativnej kontrolnej vzorke tkaniva vyskytne Specifické farbenie, vysledky zo vzoriek
pacientov by sa mali povazovat’ za neplatné.

14.3.3  Negativna kontrolna reagencia pre IHC

Pouzite negativnu kontrolnt reagenciu pre IHC namiesto primarnej protilatky so sekciou vzorky od kazdého
pacienta na vyhodnotenie nespecifického farbenia a lepsiu interpretaciu Specifického farbenia.

« Odporucana idealna kontrolna reagencia:

i. Pre monoklonalne protilatky pouZite protilatku rovnakého izotypu, ktory je produkovany zo
supernatantu tkanivovych kulttr a rovnakym spdsobom ako primarna protilatka, ale ktory
nevykazuje Ziadnu Specifickd reaktivitu s 'udskymi tkanivami.

Zried'te ju na rovnaku koncentraciu imunoglobulinu alebo proteinu ako primarna protilatka
pomocou rovnakého riediaceho pripravku (BOND Primary Antibody Diluent).

Ak sa fetalne tel'acie sérum po spracovani uchova v Cistej protilatke, na pouzitie je tiez vhodné
fetdlne tel'acie sérum s koncentraciou proteinu ekvivalentnou zriedenej primarnej protilatke

v rovnakom riediacom pripravku.

ii. V pripade polyklonalnych protilatok pouzite imunoglobulinovt frakciu (alebo celé sérum, ak je
to vhodné) normaineho alebo neimunitného séra z toho istého ZivociSneho zdroja a rovnaku
koncentraciu proteinu ako primarna protilatka, pricom pouZite rovnaky riediaci pripravok
(BOND Primary Antibody Diluent).

« Ako menej Ziaduca alternativa k vyssie opisanym negativnym kontrolnym reagenciam sa méze pouzit’
samotny riediaci pripravok BOND Primary Antibody Diluent.

« Inkubacna doba pre negativnu kontrolnd reagenciu by mala zodpovedat’ inkubacnej dobe primarnej
protilatky.
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Pre kazdu pouzitd metddu ziskania (vratane neziskania) pre dant primarnu protilatku pouzite
samostatné sklicko na negativnu kontrolnt reagenciu.

Ak sa na sériové sekcie pouziju panely niekol’kych protilatok, negativne farbené oblasti jedného
sklicka mozu slizit’ ako negativne/nespecifické vézbové pozadia pre iné protilatky.

Na rozliSenie endogénnej enzymovej aktivity alebo neSpecifickej vazby enzymov od Specifickej
imunoreaktivity sa farbia dodatocné tkaniva pacienta vylucne v poradi pomocou komplexov
substratu-chromogénu alebo enzymovych komplexov a substratu-chromogénu.

Systém BOND obsahuje predvolent negativnu kontrolnd reagenciu IHC s nazvom ,*negativna®, ktora
sa moéze vybrat’ ako znackovac pre akykol'vek protokol IHC. Davkuje premyvaci roztok BOND (pozrite
si Cast’ 10.5.2 - Nastavenia pripadu a sklicka).

14.3.4  Kontrolné reagencie pre ISH

14.3.4.1 Pozitivha kontrolna reagencia

Pre in situ hybridizaciu pouzite pozitivnu kontroln sondu.

Namiesto sondy pouZite sekciu kazdej vzorky pacienta, aby ste ziskali informacie o konzervacii
nukleovych kyselin v tkanive, ako aj o dostupnosti nukleovych kyselin pre sondu.

Protokol pre pozitivhu kontrolnt sondu by mal zodpovedat’ protokolu testovacej sondy.

Ak pozitivna kontrolna sonda nepreukaze pozitivne farbenie, vysledky so skiSobnymi vzorkami by sa
mali povazovat' za neplatné.

14.3.4.2 Negativna kontrolna reagencia

Pre in situ hybridizaciu pouzite negativnu kontrolnt sondu.

Protokol pre negativnu kontrolnd sondu by mal zodpovedat’ protokolu testovacej sondy.

Namiesto sondy pouZite sekciu kazdej vzorky od pacienta na vyhodnotenie neSpecifického farbenia a
lepsiu interpretaciu Specifického farbenia.

Inkubacna doba pre negativnu kontrolnu reagenciu by mala zodpovedat’ inkubacnej dobe sondy.
Pre kazdu pouziti metddu ziskania (vratane neziskania) pre dant sondu pouzite samostatné sklicko
na negativnu kontrolnu reagenciu.

Na rozliSenie endogénnej enzymovej aktivity alebo neSpecifickej vazby enzymov od Specifickej
imunoreaktivity sa farbia dodatocné tkaniva pacienta vylucne v poradi pomocou komplexov
substratu-chromogénu alebo enzymovych komplexov a substratu-chromogénu.
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14.3.5

Vyhody kontroly kvality

Vyhody kontroly kvality st zhrnuté v nasledujlcej tabulke.

Tkanivo:

Fixné a spracované ako
vzorka pacienta

Specificka
protilatka/sonda
S reagenciami
detekéného systému

Pozitivna
kontrolna
reagencia plus
rovnaké reagencie
detekcného
systému, aké sa
pouZivaju so
Specifickou
protilatkou/sondou

Negativna
kontrolna
reagencia [ISH]
alebo
nespecificka
protilatka alebo
pufor [IHC] plus
rovnaké reagencie
detekéného
systému, aké sa
pouZivaju so
Specifickou
protilatkou/sondou

Pozitivha kontrolna
vzorka tkaniva:

Tkanivo alebo bunky
obsahujlce ciel'ovy
antigén/sekvenciu
nukleovej kyseliny,
ktoré sa maju
detegovat’ (mohli byt’
umiestnené v tkanive
pacienta). Idealnou
kontrolnou vzorkou je
slabo pozitivne farbiace
tkanivo, ktoré je
najcitlivejSie na
degradaciu
protilatok/nukleovych
kyselin.

Kontroluje vSetky
kroky analyzy.
Overuje platnost’
reagencii a postupov
pouzivanych na
farbenie.

Detekcia
neSpecifického
farbenia pozadia
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Tkanivo:

Fixné a spracované ako
vzorka pacienta

Specificka
protilatka/sonda
S reagenciami
detekéného systému

Pozitivna
kontrolna
reagencia plus
rovnaké reagencie
detekéného
systému, aké sa
pouzivaju so
Specifickou
protilatkou/sondou

Negativna
kontrolna
reagencia [ISH]
alebo
nespecificka
protilatka alebo
pufor [IHC] plus
rovnaké reagencie
detekéného
systému, aké sa
pouzivaju so
Specifickou
protilatkou/sondou

Negativna
kontrolna vzorka
tkaniva:

Ocakavané negativne
tkaniva alebo bunky
(mohli by byt'
umiestnené v tkanive
pacienta alebo

v pozitivnej kontrolnej
vzorke tkaniva)

Detekcia neimyselnej
krizovej reaktivity
protilatok na
bunky/bunkové zlozky
[IHC]

Detekcia neimyselnej
krizovej hybridizacie
sondy s inymi
sekvenciami
nukleovych kyselin
alebo
bunkami/bunkovymi
zlozkami [ISH]

Detekcia
nespecifického
farbenia pozadia

Tkanivo pacienta

Detekcia Specifického
farbenia

PosUdenie
konzervacie a/alebo
ziskania
tkaniva/zachovania
nukleovej kyseliny
[ISH]

Detekcia
neSpecifického
farbenia pozadia

14.4

Interpretacia farbenia

Kvalifikovany patoldg, ktory ma skdsenosti s imunohistochemickymi a/alebo in situ hybridizacnymi

postupmi, musi pred interpretaciou vysledkov vyhodnotit’ kontrolné vzorky a kvalifikovat’' farbeny produkt.

Specifickost’ a citlivost' detekcie antigénu zvisia od pouZitej $pecifickej primarnej protilatky. Na
zabezpecenie pozadovaného farbenia optimalizujte kazdu Specifickd protilatku pre systém BOND,

prispOsobte Cas inkubacie a/alebo koncentraciu Specifickej protilatky. Ak nebude optimalizovana Specificka
protilatka, moze to viest' k suboptimalnej detekcii antigénu.
Pozrite si:

o 14.4.1 - Pozitivna kontrolna vzorka tkaniva
« 14.4.2 - Negativna kontrolna vzorka tkaniva
« 14.4.3 - Tkanivo pacienta
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14.4.1  Pozitivna kontrolna vzorka tkaniva
Najskor skontrolujte pozitivnu kontrolnt vzorku tkaniva a uistite sa, ze vSetky reagencie funguju spravne.

Pri pouziti systémov zalozenych na DAB pritomnost’ hnedého (3,3' diaminobenzidintetrachloridu, DAB)
reakcéného produktu s cielovymi bunkami naznacuje pozitivnu reaktivitu. Pri pouZiti systémov BOND Polymer
Red Detection naznacuje pritomnost’ ¢erveného reakéného produktu s cielovymi bunkami pozitivnu
reaktivitu. Ak pozitivne kontrolné vzorky tkaniva nepreukdzu pozitivne farbenie, vysledky so skiSobnymi
vzorkami by sa mali povazovat' za neplatné.

14.4.2  Negativna kontrolna vzorka tkaniva

Po pozitivnej kontrolnej vzorke tkaniva vysSetrite negativnu kontrolnd vzorku tkaniva a overte Specifickost’
znacenia ciel'ového antigénu/nukleovej kyseliny pomocou primarnej protilatky/sondy.

Nepritomnost’ Specifického farbenia pri negativnej kontrolnej vzorke tkaniva potvrdzuje nedostatok kriZzovej
reaktivity protilatky/sondy na bunky/bunkové zlozky.

Ak sa pri negativnej kontrolnej vzorke tkaniva vyskytne Specifické farbenie (nespravne pozitivne farbenie),
vysledky by sa mali povazovat’ za neplatné. NeSpecifické farbenie, ak je pritomné, ma obvykle rozptyleny
vzhl'ad. Sporadické farbenie spojivového tkaniva sa moze tiez pozorovat’ v sekciach z tkaniv nadmerne
fixovanych formalinom. Na interpretaciu vysledkov farbenia pouzite neporusené bunky. Nekrotické alebo
degenerované bunky sa farbia ¢asto neSpecificky.

14.4.3  Tkanivo pacienta
Ako posledné vysetrite vzorky pacienta zafarbené primarnou protilatkou/sondou.

Intenzita pozitivneho farbenia by sa mala hodnotit’ v kontexte kazdého nespecifického farbenia pozadia
negativnej kontrolnej reagencie. Ako pri kazdom imunohistochemickom alebo in situ hybridizacnom teste,
negativny vysledok znamena, Ze antigén/nukleova kyselina neboli detegované, a nie ze antigén/nukleova
kyselina neboli pritomné v testovanych bunkach alebo tkanivach.

V pripade potreby pouzite panel protildtok na identifikaciu nespravne negativnych reakcii.

14.5 VsSeobecné obmedzenia

« Imunohistochemicky rozbor a in situ hybridizacia su viacstupriové diagnostické procesy, ktoré si
vyZaduju Specializované skolenie o vybere vhodnych reagencii, vybere, fixacii a spracovani tkaniv,
priprave podlozného skli¢ka a interpretacii vysledkov farbenia.

« Farbenie tkaniva zavisi od manipulacie s tkanivom a jeho spracovania pred farbenim. Nespravna
fixacia, zmrazenie, rozmrazenie, premyvanie, susenie, zahrievanie, rozdelenie na sekcie alebo
kontaminacia inymi tkanivami alebo tekutinami moze sp6sobit’ artefakty, zachytavanie protilatok
alebo nespravne negativne vysledky. Nejednotné vysledky mozu byt’ spdsobené zmenami

v metddach fixacie a zaliatia alebo inherentnymi nepravidelnostami v tkanive 8.

« Nadmerné alebo nelipiné kontrastné farbenie méze narusit’ spravnu interpretaciu vysledkov.

« Kilinicka interpretacia akéhokol'vek zafarbenia alebo jeho nepritomnosti by mala byt doplnena
morfologickymi Stidiami s pouzitim vhodnych kontrolnych vzoriek a mala by byt vyhodnotena v
kontexte klinickej anamnézy pacienta a inych diagnostickych testov kvalifikovanym patolégom.

« Tkaniva od osob infikovanych virusom hepatitidy B obsahujlce povrchovy antigén hepatitidy B

(HbsAg) mdzu vykazovat’ nespecifické farbenie chrenovou peroxidazou 1°.
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« Neocakavané negativne reakcie v nedostatocne diferencovanych neoplazmach mézu byt sposobené
stratou alebo vyraznym zniZzenim expresie antigénu alebo stratou alebo mutaciou v géne kddujlicom
antigén. Neocakavané pozitivne farbenie nadorov méze pochadzat’ z expresie antigénu, ktory
zvycajne nie je exprimovany v morfologicky podobnych normalnych bunkach, alebo z pretrvavania
alebo ziskania antigénu v neoplazme, ktora si rozvija morfologické a imunohistochemickeé vlastnosti
spojené s d'alSou liniou buniek (divergentna diferenciacia). Histopatologicka klasifikacia nadorov nie
je exaktna veda a niektoré Udaje vo vedeckej literattre o neoCakavanom farbeni mézu byt’
kontroverzné.

« Reagencie mézu vykazovat’ neoCakavané reakcie v predtym netestovanych tkanivach. Moznost’
neocakavanych reakcii aj v testovanych skupinach tkaniv sa neda Uplne vylUcit' v dosledku biologickej
variability expresie antigénu/ciel'ovej nukleovej kyseliny v neoplazmach alebo inych patologickych
tkanivach. Kontaktujte miestneho distribltora alebo regionalnu kancelariu spolocnosti Leica
Biosystems a nahlaste kazdu neocakavanu reakciu.

IHC

« Normalne alebo neimunitné séra z toho istého ZivociSneho zdroja ako sekundarne antiséra pouzité v
blokovacich krokoch m6zu sposobit’ nespravne negativne alebo nespravne pozitivne vysledky v
dosledku autoprotilatok alebo prirodnych protilatok.

« Nespravne pozitivne vysledky pri IHC m6Zzu byt pozorované z dovodu neimunologickej vézby
proteinov alebo produktov reakcie substratov. M6zu byt' tiez spdsobené pseudoperoxidazovou
aktivitou (erytrocyty), endogénnou peroxidazovou aktivitou (cytochrom C) alebo endogénnym
biotinom (napriklad pecef, prsia, mozog, obli¢ky) v zavislosti od typu pouzitej imunofarby. 6.

« Nespravne negativne vysledky pri IHC mézu byt dosledkom réznych faktorov vratane skuto¢ného
zZniZenia, straty alebo Strukturalnej zmeny antigénu pocas , dediferencovania® nadoru alebo
artefaktovej zmeny pocas fixacie alebo spracovania. Ako pri kazdom imunohistochemickom teste,
negativny vysledok znamena, Ze antigén nebol detegovany, a nie Ze antigén nebol pritomny v
testovanych tkanivach.

ISH

« Nespravne pozitivne vysledky pri ISH sa moézu prejavit’ krizovou reaktivitou sondy na iné sekvencie
nukleovych kyselin, ako aj neSpecifickou vézbou sondy alebo detekénych reagencii na tkanivo alebo
zloZky tkaniva 8. Do testovania by sa mali zahrn(t' negativne kontrolné vzorky tkaniv a reagencii,
ktoré pomozu identifikovat’ nespravne pozitivne farbenie.

« DNA a RNA podliehaju degradécii nukledzovou aktivitou 819, Preto je doleZité testovat pozitivnu
kontroln sondu na tkanive pacienta paralelne so Specifickou sondou a tkanivom pacienta s ciefom
detegovat’ degradaciu nukleovych kyselin. Vyber fixacného pripravku vplyva na konzervaciu
nukleovych kyselin, z toho dovodu sa odportca tkanivo fixované v 10 % neutralnom pufrovanom
formaline °. Ako pri kazdom in situ hybridizatnom teste negativny vysledok znamend, 7e nukleové
kyselina nebola detegovana, a nie Ze nukleova kyselina nebola pritomna v testovanych tkanivach.
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15. Sprava systéemu (na riadiacom
zariadeni BOND )

15.1 Manazér systému BOND

15.1.1  Prehl’ad

ManaZzér systémuBOND je obsluzny program, ktory vam umoznuje jednoducho zobrazit’ aktualny stav
primarnych softvérovych sluzieb, ktoré pouziva systém BOND, umoziiuje zastavit’ a spustit’ jednotlivé
sluzby, napriklad zarad'ovac tlace, alebo zastavit’ a spustit’ vSetky sluzby.

Oddelenie podpory zakaznika vas vSak moze poZiadat', aby ste zastavili a potom
reStartovali jednu alebo viac sluZieb ako sUcast’ procesu rieSenia problémov so
systémom.

f Nezastavuijte ziadne zo sluzieb, pretoze systém BOND uz nebude fungovat’ spravne.

Ak chcete otvorit’ manaZéra systému BOND, vyhl'adajte ikonu spravcu systému BOND £ v oblasti
oznameni systému Windows a potom na fu kliknite.

6 Ikona moZe byt skrytd a nemusi sa zobrazovat'. V takom pripade kliknite na mala Sipku hore a zobrazte ju.

Ak sa vyskytne chyba systému BOND, zobrazi sa oznamenie. Kliknutim na spravu ho mozete skryt'.

Ak chcete skryt’ okno manazéra systému BOND, kliknite znova na ikonu v oblasti oznameni systému
Windows.

PouZivatel'ska prirucka systému BOND 6.0 (NIE pre USA a Cinu) Rev A05 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 319



15. Sprava systému (na riadiacom zariadeni BOND )

15.1.2  Okno manazéra systému BOND

+ BOND System Manager

Leica BOND Instrument Conbrod t S
Lenca BOMD Eatch Management g 3
Lesca DHCP Sarver 1 "y
Lesca BOMD Print Management Trest o
Lesca BOND Heartheat Service o

Leia BOMD Password Management t "
Lesca BOMD LIS Serace t 4
Print Spodler "
PostgreSQL - PostpreSQL Server Irest o

PostgreSQL Agent - BOMD o

World Wide Web Pubkshing Senede | o

B statan [ Stop AN

.y BrAlam
EN||& 1 [ | i &

Obrazok 15-1: Okno manazéra systému BOND

0 Ak sa vyskytne chyba systému BOND, ikona Manazér systému BOND £ sa aktualizuje tak, aby indikovala
typ chyby, ktora sa vyskytla:

. £ zastavila sa jedna alebo viac sluZieb (v 'avom hornom rohu obrazovky manazéra systému BOND
sa tiez zobrazuje ikona “*")
« 4o nedari sa pripoijit’ k systému BOND (v 'avom hornom rohu obrazovky manazéra systému BOND
sa tiez zobrazuje ikona 9)
V instalacii BOND-ADVANCE to s najvacSou pravdepodobnost'ou znamena, Ze:
i. riadiace zariadenie bolo vypnuté, alebo
ii. terminalova siet’ bola odpojena alebo
iii. prepinac terminalovej siete bol vypnuty.
« 44 Manazér systému BOND nie je k dispozicii (v 'avom hornom rohu obrazovky manaZéra systému

BOND sa tiez zobrazuje ikona 6 )
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15.1.3  Zastavenie sluzieb

Ak chcete zastavit’ konkrétnu sluzbu, kliknite na zelené tlacidlo zastavenia Uplne vpravo vedla ndzvu sluzby.
Ak chcete pripadne zastavit' vSetky sluzby, kliknite na ikonu Stop All (Zastavit’ vSetko) pod zoznamom
sluzieb.

Zobrazi sa dialégové okno so Ziadost'ou o potvrdenie, Ze chcete zastavit’ sluzby. Kliknutim na tlacidlo Yes
(Ano) pokracuijte alebo No (Nie) zruste poziadavku.

5

Stopping services sl prevesd BOMD from ot aibing correctty
[ you wish 0 corbrue?

Obrazok 15-2: Dialégové okno vyzadujlce potvrdenie

Niektoré sluzby nemozno zastavit' (sluzbu PostgresSQL — PostgresSQL Server a sluzbu publikovania na
webe), pretoze na ich fungovanie sa spolieha manazér systému BOND. Ich tlacidla zastavenia su preto
deaktivované.

15.1.4  Spustanie sluzieb
niekol’kych minut.
Ak systém BOND nefunguje podl'a oCakdvania a zistite, Ze je zastavena jedna alebo viac sluzieb, mozete

pouZit’ manazéra systému BOND na spustenie zastavenych sluzieb.

Ak chcete spustit’ konkrétnu sluzbu, kliknite na zelené tlacidlo spustenia Uplne vpravo vedl'a nazvu sluzby. Ak
chcete pripadne spustit’ vSetky sluzby, kliknite na ikonu Start All (Spustit’ vSetko) pod zoznamom sluzieb.

BOND System Manager

PostgreSOL Agent - BORD o

Ledca BOMD Instrument Controd t w .
Lesca BOMD Batch Management t v [ =]
Lesca DHCP Server | o .
Lesca BOMD Print Management Inest P -
Lesca BOND Heartheat Service o -
Lesca BOND Password Management .
Lesca BOND LIS Senace t o [ ]
Print Spcaler u- -
PostgreSOL - PostgreS0l Server Irest o

a

Workd Wide Web Publishing Servece I v

B statan [ Stop an

= o BrZ1AM
EN||a s o
TR -y

Obrazok 15-3: Manazér systému BOND zobrazujuci vystrazny trojuholnik (sluzba zarad'ovania tlace
zastavena)
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15.2 Redundancia pevného disku

VSetky riadiace zariadenia a terminaly BOND zahffiaju redundanciu pevného disku na ochranu systému
BOND v pripade zlyhania pevného disku. Tento systém ochrany nepretrzite monitoruje pevné disky systému
a ikona v oblasti oznameni systému Windows zobrazuje aktualny stav.

Ikona Vyznam
M Normalny stav — pevné disky funguju spravne.

Vystraha — vyskytol sa problém s pevnymi diskami systému. Obrat'te sa na
oddelenie podpory zakaznika.

\)
Chyba - doslo k zlyhaniu pevného disku. Obrat'te sa na oddelenie podpory
zakaznika.

: Zaneprazdneny — tento stav sa m6ze zobrazit’ pri overovani pevnych diskov,
;E napriklad po neoCakavanom vypnuti. Po¢as overovania moze riadiace
zariadenie alebo terminal fungovat’ pomaly, o zvycajne trva 2 az 3 hodiny.
Systém BOND moze byt’ pocas tohto obdobia nepouzitel'ny.

Po overeni by sa ikona mala vratit' do normalneho stavu a obnovia sa normalne
operacie pevného disku. Ak vSak ikona oznacuje stav vystrahy alebo chyby,
obratte sa na oddelenie podpory zakaznika.

i\ Sluzba nie je spustena — softvérova sluzba pouzivana na monitorovanie
ochrany pevného disku nie je spustena. Ikona na zaciatku zobrazuje tento stav
pri spusteni riadiaceho zariadenia alebo terminalu. Ak ikona nesignalizuje
normalny stav po uplynuti niekol’kych minut, obrat'te sa na oddelenie podpory
zakaznika.
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16. Operacie systemu
BOND-ADVANCE

16.1 Restartovanie systému BOND-ADVANCE

6 Tento postup by ste mali vykonat', iba ak:

« vam to poradilo oddelenie podpory zakaznika Leica Biosystems alebo
« ak sa pripravujete na planovany vypadok energie.

Pouzite nasledujuci sposob restartovania celého systému BOND:

1. uistite sa, Ze vSetky nastroje st necinné (t. j. nie su zablokované ziadne podnosy na sklicka).
Vypnite v§etky moduly spracovania.

Vypnite vetky termindly (kliknite na tlacidla Start (Start) > Shut down (Vypn(t)).

Vypnite sekundarne riadiace zariadenie (ak je k dispozicii) kratkym stlacenim vypinaca (pozrite si
priklad nizsie).

5. Vypnite primarne riadiace zariadenie kratkym stlacenim tlacidla napajania (pozrite si Obrazok 16-1).

H W

6 Tlacidlo napajania sa méZe nachadzat’ za odnimatel'nym prednym krytom riadiaceho zariadenia, ktory moze
byt’ zamknuty. V takom pripade musite najskor ziskat’ kI'i¢ od uréeného drzitel'a kl'ica.

Ak sa proces vypinania zastavi na prihlasovacej obrazovke systému Windows, pocas vypinania
sledujte obrazovku ovladacieho panela. Mozno bude potrebné druhé stlacenie tlacidla napajania. Ak
k tomu d6jde, pockajte najmenej 90 sekiind a potom znova kratko stlacte tlacidlo napajania.

6 Po opatovnom stlaceni tlacidla napajania sa riadiace zariadenie zacne vypinat’. Nedrzte ho dlhsie ako 2
sekundy, pretoze to moZe sposobit’ ,tvrdy" restart a okamzité vypnutie riadiaceho zariadenia. Vypnutie
riadiaceho zariadenia moze trvat' az 45 sekind (kontrolka tlacidla napajania zhasne).

6. Pockajte 2 minity a potom zapnite primarne riadiace zariadenie.
Ak sa zobrazi okno ,,Sledovac udalosti vypinania®, zatvorte ho stlacenim klavesu Cancel (Zrusit)
alebo stla¢enim klavesu <Esc>.

7. Pockaijte 30 sekind a potom zapnite sekundarne riadiace zariadenie (ak je k dispozicii).
8. Po Uplnom restarte riadiacich zariadeni zapnite vSetky terminaly.

9. Zapnite vSetky moduly spracovania.

10. Prihlaste sa na kazdom terminali.
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Obrazok 16-1: Umiestnenie vypinaca na prednom paneli riadiaceho zariadenia (zobrazené s odstranenym
krytom)

p<

Nazov

Vypinac

16.2  Prepinanie na sekundarne riadiace zariadenie

ﬁ Tieto pokyny sa vztahujl iba na systémy BOND-ADVANCE, ktoré obsahuju sekundarne (zalozné) riadiace
zariadenie. Tento postup by ste mali vykonat, iba ak:

« vam to poradilo oddelenie podpory zakaznika Leica Biosystems alebo
« primarne riadiace zariadenie nie je funkéné.

Sekundarne riadiace zariadenie potom bude pracovat’ v samostatnom rezime a vas systém uz nebude mat’
redundantnu zaloznu kapacitu. Po dokonceni tohto postupu vSak systém BOND bude pokracovat’
v spractvani obvyklym spésobom.

ﬁ Pocas procesu prepinania sa mozu stratit’ Udaje zo spracovania za poslednych 5 min(t. MOZu sa stratit’ aj
vSetky spravy LIS, ktoré boli odoslané pocas procesu prepnutia. Preto po Uspesnom prepnuti skontroluijte, Ci
nechybajl nejaké sklicka. Ak ano, odoslite Udaje zo sklicka znova pomocou systému LIS alebo ru¢ne
vytvorte chybajuce sklicka v systéme BOND.
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1. Na vSetkych terminaloch BOND-ADVANCE zatvorte vSetky pripady klinickych klientov a klientov
spravy.

2. Odpoijte kabel siete terminalu z portu oznaceného ako T1 alebo T2 na primarnom riadiacom
zariadeni a potom znova pripojte kabel k rovnakému portu na sekundarnom riadiacom zariadeni.
Pozrite si Obrazok 16-2.

Obrazok 16-2: Porty terminalu riadiaceho zariadenia

3. Odpoijte kabel siete pristroja z portu oznaceného ako I1 alebo I2 na primarnom riadiacom zariadeni
a potom znova pripojte kabel k rovnakému portu na sekundarnom riadiacom zariadeni.

Pozrite si Obrazok 16-3.
|

Obrazok 16-3: Porty pristroja riadiaceho zariadenia
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4. Odpojte sietovy kabel mostika od portu B1 alebo B2 na primarnom riadiacom zariadeni.
Pozrite si Obrazok 16-4.

Obrazok 16-4: Porty mostika riadiaceho zariadenia

Systém BOND-ADVANCE zisti, Ze ste pripojili sietové kable k sekundarnemu riadiacemu zariadeniu, a
zobrazi potvrdzovacie dialdgové okno na vSetkych terminaloch. Pozrite si Obrazok 16-5.

Secondary (backup) contraller is connected

The system has detected that the BOND- A0YANCE Termmals are
nowy conmected to the secondary [hadeup] contraler.

If thiere s @ problems with the primary contrader and you would ke
to conbevwe oparation usng your secandary conkroller 35 a
standslong contraller, than enter your usemame and password and
didk 0K to continue. This operation s mot rewersibie wikhout onste
support fromm 2 Leica representative,

If you do conbinue, comtact oUstomer SUPDOTT to amsnge sendce of
vour dsconnected controdler. Tt is necessary for a Leica serice
respresenfabie o repain or replace the deoonnected canlroller,

Usermame: |testusar

Password: | SR ERAREREAE

-
Obrazok 16-5: Dialdg — pripojeny sekundarne (zalozné) riadiace zariadenie
0 Prepnutie nie je reverzibilné bez podpory na mieste zo strany zastupcu spolo¢nosti Leica Biosystems.

5. Na potvrdenie, ze chcete pokracovat' v prepnuti:

i. do prislusnych poli uved'te svoje pouZivatel'ské meno a heslo.
ii. Kliknutim na tlacidlo OK potvrdte.

0 Ak sa iny pouZivatel' rozhodne pokraCovat' v prepinani predtym, ako to urobite vy, vyssie uvedené dialogové
okno sa zatvori.
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6. Po potvrdeni prepnutia vypnite primarne riadiace zariadenie.

7. Pockajte, kym systém nezobrazi vyzvu na Uspesné prepnutie do samostatného stavu (pozrite si
Obrazok 16-6), potom restartujte klinického klienta a prihlaste sa do systému obvyklym spésobom.

Conversion to standalone succeeded

If you have not aiready done 50, conmect the instnement network cable to port 11 or 12 on the
secondary (now standalong) controller.

¥ou should immediately perform a manual database backup,

Obrazok 16-6: Dialdégové okno — prechod na samostatny rezim bol Uspesny

8. OkamzZite otvorte klienta spravy a vykonajte manualnu zalohu databazy. Pozrite si Cast’
10.5.1 - Laboratérne nastavenia.
Po dokonceni prepnutia na sekundarne riadiace zariadenie by sa mal automaticky aktualizovat’ stav
vSetkych sklicok a pristrojov, aby odrazal najnovsi stav systému. Ak vsak boli niektoré cykly ukoncené
v Case, ked' boli pristroje odpojené od riadiaceho zariadenia, stav chodu sa bude stale zobrazovat’ ako
In Progress (Prebieha). V takom pripade musite odomknut’ dotknuty podnos na sklicka, aby ste
mohli aktualizovat’ stav zostavy na farbenie sklicok.

Obrat'te sa na oddelenie podpory zakaznika a dohodnite si servis odpojeného riadiaceho zariadenia. Je
potrebné, aby opravu alebo vymenu odpojeného riadiaceho zariadenia vykonal zastupca servisu spolocnosti
Leica Biosystems.
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Tato strana je umyselne ponechana prazdna.
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17. Vymena tlaciarni

znackovaca sklicok

17.1  Vymena tlaCiarne Cognitive Cxi systému s jednou

stanicou

Pri vymene tlaciarne Cognitive za novu tlaciaren Cognitive pouZite nasledujuci postup.

H W

9.

Vypnite hlavny vypinac na bocnej strane starej tlaciarne.

Odpojte kabel USB a napajaci kabel zo zadnej Casti starej tlaciarne.
Pripojte kabel USB a napajaci kabel k novej tlaciarni.

Zapnite hlavny vypinac na bocnej strane novej tlaciarne.

Na obrazovke riadiaceho zariadenia BOND sa v oznamovacej oblasti (vpravo dole) na pracovnej
ploche zobrazi sprava, Ze sa nasla tlaciaren.

. Prejdite na nasleduijtice polozky: Tlacidlo Start (Start) systému Windows > Devices and Printers

(Zariadenia a tlaciarne) a najdite novo pridant tlaciaren.

Pravym tlacidlom mysi kliknite na tdto tlaciaren a vyberte poloZzku Properties (Vlastnosti). Potom
skopirujte nazov tlaciarne.

Otvorte klienta spravy, obrazovku Hardware configuration (Hardvérova konfiguracia), kartu
Slide labelers (Znackovac sklicok), ako je to opisané v Casti 10.6.3 - Znackovace sklicok. Vyberte
stard tlaciaren, ktora ste nahradili.

Vlozte (prepisanim existujuceho nazvu) do pol'a Printer name (Nazov tlaciarne), aby sa zmenila
napriklad na ,Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT (Copy 1)".

Kliknite na polozku Save (UloZit).

10. Vytlacte skiSobny Stitok, aby ste si overili fungovanie tlaciarne.
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17.2  Vymena tlaCiarne Cognitive Cxi systému
BOND-ADVANCE

Pred pripojenim novej tlaciarne k systému BOND-ADVANCE je potrebné nastavit’ statickd IP adresu novej
tlaciarne na rovnaki hodnotu, ako mala stara tlaciaren.

IP adresy tlaciarni zacinaju od 192.168.5.101.. Pri kazdej tlaciarni sa liSi iba posledna Cislica. Napriklad IP
adresa tlaciarne pre tlaciaren 2 je 192.168.5.102.

V postupoch uvedenych nizSie je vysvetlené, ako zistit’ staticku IP adresu starej tlaCiarne a ako nastavit’ tuto
hodnotu v novej tlaciarni.

Predny panel tlaciarne Cognitive

Na Obrazok 17-1 je znazornena klavesnica a LCD displej na tlaciarni Cognitive Cxi.

[ EGG-NITIVE%

0 i
1]

Obrazok 17-1: LCD displej a klavesnica tlaciarne Cognitive

Zobrazenie IP adresy starej tlaciarne

Na starej tlaciarni vykonajte nasledujlci postup, aby ste zistili IP adresu, ktor( chcete pouZit’ v pripade novej
tlaciarne:

Ak z nejakého dovodu nemozete pouzivat’ displej na starej tlaCiarni, pouzite postup - Viyhl'adanie IP adresy
tlaciarne, aby ste zistili IP adresu na riadiacom zariadeni.

1. Stlacte .

Zobrazi sa obrazovka Main Menu: Language Menu (Hlavna ponuka: ponuka jazykov).

2. Stladenim tlacidla "G zobrazte monost Printer Setup (Nastavenie tlaciarne).

3. Stlacenim tlaCidla M@ zobrazte moznost’ Printer Setup: Comm. Menu (Nastavenie tlaciarne: spol.
ponuka).

2. Stlacenim tlacidla W zobrazte moznost Comm. Menu: Timeout (Spol. ponuka: ¢as vyprsal).
4. Stlagenim tlacidia "G dvakrat zobrazte mo¥nost’ Ethernet (Eternet).

5. Stlacte .
Zobrazi sa obrazovka Ethernet - DHCP (Eternet — DHCP).
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6. Stlacte .
Zobrazi sa obrazovka DHCP Off (DHCP vyp.). (Ak sa zobrazi moznost’ DHCP On (DHCP zap.),
stla¢enim tlacidia " zmeite hodnotu.)

7. Stlaéte.
Na obrazovke sa zobrazi sprava: Value has been set (Hodnota bola nastavena).

8. Stlatenim tlacidia "6 zobrazte moznost Set Static IP (Nastavit’ staticku IP).

9. Stlacenim tlaCidla W zobrazte aktualne nastavenie.
10. Poznacte si staticku IP adresu.
11. Vypnite tlaciaren a odpojte ju od zdroja napajania a od siete.

Nastavenie IP adresy tlaciarne

Ak chcete nastavit’ novu tlaciaren na spravnu statickd IP adresu, vykonaijte nizsie uvedeny postup.

2 Nepripajajte novu tlaciaren k sieti BOND, kym nevykonate postup uvedeny nizsie.

1. Pripojte novu tlaCiaren k napajaciemu zdroju a zapnite hlavny vypinac na bocnej strane tlaCiarne.
2. Stlacte .

Zobrazi sa obrazovka Main Menu: Language Menu (Hlavna ponuka: ponuka jazykov).
3. Stlagenim tlacidia " zobrazte moznost Printer Setup (Nastavenie tlaciarne).

4. Stlacenim tlacidla W zobrazte mozZnost’ Printer Setup: Comm. Menu (Nastavenie tlaciarne: spol.
ponuka).

5. Stlacenim tlacidla W zobrazte moznost Comm. Menu: Timeout (Spol. ponuka: ¢as vyprsal).

6. Stlatenim tlacidla " dvakrat zobrazte moznost Ethernet (Eternet).

7. Stla(:te.
Zobrazi sa obrazovka Ethernet - DHCP (Eternet — DHCP).

8. Stlacte .
Zobrazi sa obrazovka DHCP Off (DHCP vyp.). (Ak sa zobrazi moznost DHCP On (DHCP zap.),
stlagenim tlatidla " zmesite hodnotu.)

9. Stlacte .
Na obrazovke sa zobrazi sprava: Value has been set (Hodnota bola nastavena).
10. Stlagenim tiatidla " zobrazte moznost’ Set Static IP (Nastavit’ statickd IP).

11.Stla¢enim tlacidla Wl zobrazte aktualne nastavenie.

12.Zadajte IP adresu, ktoru ste si poznamenali zo starej tlaciarne. Pomocou I'avého a pravého tlacidla
posunte kurzor dol'ava alebo doprava a pomocou tlacidiel hore a dole hodnotu zmerite.

13.Stlacte .
Na obrazovke sa zobrazi sprava: Value has been set (Hodnota bola nastavena).
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14, Stlacenim tlacidla . niekol'kokrat sa vrat'te na hlavnd obrazovku --COGNITIVE--.

15. Prepnite hlavny vypinac na bocnej strane tlagiarne do polohy OFF (Vyp.). Potom prepnite spat’ do
polohy ON (Zap.).
16. Pripojte eternetovy kabel k novej tlaciarni a pripojte ho k sieti BOND.

Obrazok 17-2: Eternetovy konektor
17. Otvorte klienta spravy a vytlacte stitok testu.
Vyhl'adanie IP adresy tlaciarne
Ak nie je mozné zobrazit' IP adresu na starej tlaciarni, pomocou nasledujlceho postupu urcite IP adresu pre
novu tlaciaren.
1. Prihlaste sa do riadiaceho zariadenia systému BOND-ADVANCE ako BONDDashboard.

2. Stlacenim klavesov s logom Windows "". + M minimalizujte obrazovku panela nastrojov.

3. Na paneli tloh systému Windows kliknite na ikonu Start (Start) a vyberte moznost’ Devices and
Printers (Zariadenia a tlaciarne).

4. Pravym tlacidlom mysi kliknite na prislusnu ikonu tlaciarne Cognitive a z rozbal'ovacej ponuky vyberte
polozku Printer Properties (Vlastnosti tlaciarne), ako je to znazornené na Obrazok 17-3.

= Printers and Faxes (7]

See what's printing
o 5=t as default printer
Printing preferences

Frinter properties

Create shortout
Remaove device

Propertes

Obrazok 17-3: Vyberte polozku Printer Properties (Vlastnosti tlaciarne)

Systém zobrazi dialdgové okno Properties (Vlastnosti).
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17.3 Vymena tlaCiarne Zebra za tlaCiaren Cognitive Cxi
systému s jednou stanicou

Ak chcete tlaciaren Zebra TLP 3842 alebo GX430t nahradit’ tlaciarfiou Cognitive Cxi, pouZite nasledujuci
postup.

6 Ak bola tlaCiaren Zebra pripojena ,,paralelnym™ kablom, méZete ju od riadiaceho zariadenia systému BOND
odpojit’. Na pripojenie tlaciarne Cognitive k internetu potrebujete kabel USB riadiaceho zariadenia systému
BOND.

Vypnite hlavny vypinac na zadnej strane tlaciarne Zebra.

Odpojte paralelny kabel alebo kabel USB a napajaci kabel zo zadnej Casti starej tlaciarne.
Odpojte napajanie tlaciarne Zebra zo sietového napajania.

Pripojte napajanie tlaciarne Cognitive k sietovému napajaniu.

Pripojte kabel USB a napajaci kabel k tlaciarni Cognitive.

Zapnite hlavny vypinac na boc¢nej strane tlaCiarne.

Na obrazovke riadiaceho zariadenia BOND sa v oznamovacej oblasti (vpravo dole) na pracovnej
ploche zobrazi sprava, Ze sa nasla tlaciaren.

N A

7. Na paneli tloh systému Windows kliknite na ikonu Start (Start) a vyberte moznost’ Devices and
Printers (Zariadenia a tlaciarne).

8. Skontrolujte, ¢i sa tlaCiaren zobrazuje ako ,,Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT".
9. Prihlaste sa do klienta spravy BOND.
10. Otvorte obrazovku Hardware (Hardvér), kartu Slide labelers (Znackovace skli¢ok).
11.Kliknite na tlacidlo Add printer (Pridat’ tlaciaren) (vl'avo dole na obrazovke).
12.Na pravom paneli na obrazovke zadajte:
. Display name (Nazov displeja): pouzite nazov tlaciarne: Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT
« Printer name (Nazov tlaciarne): znovu rovnaky nazov
« Host name (Nazov hostitel'a): nechajte toto pole prazdne.
« Printer type (Typ tlaciarne): vyberte model tlaciarne: Cognitive Cxi

13.Kliknite na poloZku Save (Ulozit).

14.V zozname kliknite pravym tlacidlom mysi na tlaciaren Zebra.

15.V rozbal'ovacej ponuke stlacte moZnost’ Delete (Vymazat').

16.Systém zobrazi spravu: ,Are you sure you want to delete the printer?" (Naozaj chcete odstranit’
tlaciaren?)

17.Kliknite na moznost’ Yes (Ano).
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Tato strana je umyselne ponechana prazdna.

334 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 PouZivatel'ska prirucka systému BOND 6.0 (NIE pre USA a Cinu) Rev A05



18. Technické udaje

« 18.1-Systém
« 18.2 - Fyzikalne Udaje

« 18.3 - Poziadavky na elektrické napajanie a zdroj UPS

« 18.4 - Prostredie

« 18.5 - Prevadzkové poZiadavky
« 18.6 - Mikroskopické sklicka

« 18.7 - Doprava a skladovanie

18.1 Systém

PoZiadavky na siet'ové pripojenie

Ethernet IEEE802.3, 10/100/1000BASE-T

Siet'ové kable

Tienené kable CAT5e alebo CAT6 s konektormi RJ-45

PoZiadavky na ethernetovy prepinac:

Jednomiestny

BOND-ADVANCE

Ethernet IEEE802.3, 10/100/1000BASE-T

8-portovy eternetovy prepinac
(podporuje az 5 modulov spracovania)

8- alebo 16-portové eternetové prepinace (mozu byt spolu
spojené, aby podporovali az 30 modulov spracovania)

Technické Udaje zariadenia

Ovladace systému BOND a terminaly musi dodavat’
spoloc¢nost’ Leica Biosystems Leica Biosystems

18.2 Fyzikalne udaje

BOND-III BOND-MAX
Rozmery S—790 mm S —760 mm

V-1378 mm V—-703 mm

H-806 mm H-775mm
Hmotnost' (suchd) 238 kg 120 kg
PoZiadavky na vzdialenost’ 600 mm zhora

0 mm zlava

150 mm sprava
0 mm vzadu, pouZivatelia vSak musia byt’ schopni odpojit’
siet'ovy napajaci kabel bez posunutia modulu spracovania.

Maximalna vzdialenost’ od vonkajsej
nadoby na hromadny odpad (len systém
BOND-MAX)

~ 1 meter
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18.3

Poziadavky na elektrické napajanie a zdroj UPS

BOND-III

BOND-MAX

Prevadzkové napatie

(pre pristroje so starymi napajacimi
zdrojmi, s jednym ventilatorom na zadnom
obale)

103.4V az 127.2 V (pre menovité napatie 110 V az 120 V)

alebo

206.8 V az 254 V (pre menovité napatie 220 V az 240 V)

Prevadzkové napéatie

(pre pristroje s novymi napajacimi zdrojmi,
s dvomi ventildtormi na zadnom obale)1l
alebo 2|

90V az 264 V (pre menovité napatie 100 V az 240 V)

Siet'ova frekvencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Spotreba energie 1200 VA 1000 VA
18.4 Prostredie
BOND-III BOND-MAX
Maximalna prevadzkova teplota 35°C 35°C
Minimalna prevadzkova teplota 5°C 5°C
Teplota potrebna na splnenie poziadaviek | 18 —26°C 18-26°C

na farbenie

Prevadzkova vihkost' (bez kondenzacie)

30 az 80 % relativna vlhkost’

30 az 80 % relativna vlhkost’

Maximalna prevadzkova nadmorska vyska

0az 1 600 m nad morom

0 az 1 600 m nad morom

Vystupna hladina akustického tlaku (vo
vzdialenosti 1 m)

maximum < 85 dBA
normalna prevadzka <
65 dBA

maximum < 85 dBA
normalna prevadzka < 65 dBA

Maximalny tepelny vykon

1200 VA

1000 VA
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18.5

Prevadzkové poziadavky

BOND-III

BOND-MAX

Kapacita sklicok

30 sicasne.

Hotové zasobniky (10 sklicok) je mozné priebezne vymienat’.

Objem nadoby na reagencie 7mla30ml 7 mla30ml
Mrtvy objem nadoby na reagencie 555ul(7ml)a 1618l (30 ml)

Rezervny objem nadoby na reagencie 280 pl (7 ml) a 280 pl (30 ml)

Objem titracénej nadoby 6ml 6 ml

Mrtvy objem titracnej nadoby 300 ul 300 ul
Rezervny objem titracnej nadoby 280 ul 280 ul
Pocet nadob na reagencie 36 36
Kapacita nadoby na nebalené reagencie 2lalebo 51 1lalebo 21
Kapacita nadoby na nebezpecny odpad 51 21
Kapacita nadoby na standardny odpad 2x51 ~
VonkaijSia kapacita nadoby na hromadny | ~ 9l

odpad

Chemicka kompatibilita VSetky reagencie BOND

70 % roztok etanolu (na Cistenie)

Indikacia teploty

Predvolené hodnoty (mozu byt' zmenené zastupcami servisu):

Teplé: 35 °C, hortce: 80 °C

Maximalny povoleny tlak pre pripojky
plynu a kvapaliny

1.0 bar

2.5 bar

Pouzivatel'ska prirucka systému BOND 6.0 (NIE pre USA a Cinu) Rev AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 337



18. Technické Udaje

18.6  Mikroskopickeé sklicka

Rozmery Sirka: 24.64-26.0 mm (0.97-1.02 in)
Dizka: 74.9-76.0 mm (2.95-2.99 in)
Hrdbka: 0.8—1.3 mm (0.03-0.05 in)

Oblast’ stitkov Sirka: 24.64-26.0 mm (0.97-1.02 in)
Dizka: 16.9-21.0 mm (0.67-0.83 in)
Material sklo, ISO 8037/1
Uzitkova plocha Pozrite si nasledujlce schémy. Davkovaci objem sa tyka

nastaveni, ktoré moZete zvolit’ pri nastavovani sklicok
pomocou softvéru BOND (pozrite si Cast’ 6.3 - Praca

s pripadmi).

100 pl 150 pl

BOND-III .

BOND-MAX .

V¥

Obrazok 18-1: UZzitocné oblasti skliok pre moduly spracovania BOND
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18.7 Doprava a skladovanie

Teplota skladovania -20az +55°C

VIhkost' pri skladovani (bez kondenzacie) | < 80 % relativna vihkost’

Sposoby dopravy Kompatibilné pre cestnq, leteck( a namornt dopravu.

Upozorfiujeme, ze vysSie uvedené informacie sa tykaju iba zabalenych pristrojov.

Pokial’ ide o nebalené pristroje, pozrite si Cast’ 18.4 - Prostredie.
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Tato strana je umyselne ponechana prazdna.
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